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RX74Mグループ
ルネサスマイクロコンピュータ

特長
■ 32 ビット RXv3e CPU コア内蔵
 最高動作周波数 600MHz

3604Coremark の性能 (600MHz 動作時 )
 64 ビット倍精度浮動小数点対応 (IEEE754 に準拠 )
 レジスタ一括退避機能を使用可能
 メモリプロテクションユニット (MPU) 対応
 JTAG および SWD、FINE (1 線式 ) のデバッグインタフェース
 Protect Zone 対応
 命令キャッシュ、データキャッシュ：各 32K バイト / ECC 対応
 ローカル RAM：128K バイト × 2 / ECC 対応

■消費電力低減機能
 1.62V ～ 3.63V 動作の単一電源
 バッテリ電源で動作可能な RTC / バックアップレジスタ
 7 種類の低消費電力状態

■内蔵ユーザエクストラ MRAM
 128K バイト (MTJ-OTP に切り替え可能 )
 オンボードおよびオフボードによるユーザ書き込み
 ユーザブートプログラムやデータなどを格納可能

■内蔵コード MRAM
 最大 1M バイトまでをサポート
 プリフェッチバッファヒット時はウェイトなし
 100MHz 読み出し対応
 オンボードおよびオフボードによるユーザ書き込み
 バックグラウンドオペレーションによるプログラム可能
 デュアルバンク方式による起動バンクの入れ替えが可能

■内蔵データ MRAM
 48K バイト (100000 回プログラム可能 )
 バックグラウンドオペレーションによるプログラム可能

■内蔵 SRAM
 1.5M バイト / ECC 対応、150MHz 読み出し対応

■データ転送機能
 DMACAa (8ch)、DTCA (1ch)、EXDMACAa (2ch)、Ether DMAC 

(GWCA) (1ch)、XSPI ターゲット機能 (2ch)

■リセットおよび電源電圧制御
 パワーオンリセット (POR)
 プログラマブル電圧検出 (PVD)
 コア電圧監視 (CVM)
 温度監視リセット
 バックアップ領域リセット
 リセット出力機能

■クロック機能
 8MHz ～ 48MHz 外部発振子対応のメインクロック発振器を搭載
 32.768kHz 水晶振動子対応のサブクロック発振器を搭載
 PLL (2 基 ) を搭載
 8MHz MOCO、16/18/20/32/48MHz から選択可能な HOCO、

32.768kHz LOCO を搭載
 クロック出力機能

■リアルタイムクロック内蔵
 補正機能 (30 秒、うるう年、誤差 )
 時計カウント、バイナリカウントモードを選択可能
 イベント端子入力による時間キャプチャ機能

■独立ウォッチドッグタイマ内蔵
 16.384kHz動作(ディープソフトウェアスタンバイモード1で動作可

能 )

■ IEC60730 対応機能内蔵
 発振停止検出 (MOSC / SOSC)、クロック周波数精度測定回路、

CRCA、IWDTa、DOCA、A/D コンバータ自己診断 / 断線検出アシ
スト機能など

 重要なレジスタを書き換えられないように保護するレジスタライ
トプロテクション機能

■外部アドレス空間
 高速動作バス ( 最高 80MHz)
 8 つの CS 領域をサポート、エリアごとに 8/16/32 ビットバス空間を

選択可能
 独立した SDRAM 空間 (128M バイト )、XSPI 空間 (1G バイト )

■多種多様な通信機能を内蔵
 EtherCAT スレーブコントローラ (2 ポート )
 最高 1Gbps 対応のイーサネット MAC 搭載、イーサネットスイッチ

(2 ポート )、イーサネット TSN 対応
 USB2.0 High-Speed ホスト/ファンクション/ OTG / BC1.2 / PHY内蔵

(1 ポート )
 USB2.0 Full-Speed ホスト / ファンクション / OTG / PHY 内蔵 (1ポー

ト )
 ISO 11898-1:2015 仕様準拠 CAN FD (3ch)
 16バイトの送受信FIFO搭載RSCI (13ch)、調歩同期式 /クロック同期

式 / スマートカードインタフェース / 簡易 SPI / 簡易 I2C / 拡張シリ
アルモードを選択可能、マンチェスタコード / HBS 機能サポート

 最高 3.4Mbps 転送対応の I2C バスインタフェース (2ch)
 SDRモードで最高12Mbps転送対応の I3Cバスインタフェース (1ch)
 最高 50Mbps 送受信対応の Single I/O の RSPIA (3ch)
 CMOSカメラI/F用のパラレルデータキャプチャユニットPDC (1ch)
 SDメモリ/ SDIO通信用のSDバス(1 or 4ビット)対応のSD/MMCホス

トインタフェース (1ch)
 I2S など様々なオーディオデータフォーマットに対応した SSIE 

(2ch)
 最高 266MT/s 転送可能な XSPI (2ch)、コントローラ / ターゲット切

り替え可能、1/2/4/8 ビットプロトコル対応、Decyption on-the-fly  
(DOTF) 対応

 外部マイクと接続可能な PDM-IF (1ch)

■最大 26 本の拡張タイマ機能
 32 ビット GPTW (16ch)、8 ビット TMRa (4ch)、16 ビット CMT (4ch)、

32 ビット CMTW (2ch)

■ 16 ビット A/D コンバータ内蔵
 3 ユニット ( 最高 36 本のアナログ入力チャネル )
 自己診断、アナログ入力断線検出機能

■ 12 ビット D/A コンバータ内蔵：2ch
■チップ内部の温度を計測可能な温度センサを内蔵

■三角関数演算器を内蔵

■外部に最高 6ch の Δ-Σモジュレータを接続可能な
DSMIF 内蔵

■位相計数インタフェース内蔵：2ch
■セキュリティ機能
 Renesas Secure IP (RSIP-E50D) ( 真性乱数生成回路 (TRNG)、AES、

ChaCha20-Poly1305、RSA、ECC、SHA512、SHA3-512、128 ビッ
トユニーク ID)

 ゼロ化機能
 デバイスライフサイクル管理
 Decyption on-the-fly  (DOTF) 対応
 セキュアブート機能
 タンパ検出機能
 端子ごとにセキュア属性が設定可能
 Protect Zone 機能

■最高 197 本の汎用入出力ポート
 5V トレラント、オープンドレイン、入力プルアップ、駆動能力切

り替え機能
 ソフトウェア設定型 32 ビットプログラマブル I/O ポート機能搭載

■動作周囲温度
 “4” バージョン：Tj = –40°C ～ +125°C

PLQP0176KJ-A　24×24mm、0.5mmピッチ
PLQP0144KA-B　20×20mm、0.5mmピッチ
PLQP0100KP-A　14×14mm、0.5mmピッチ

PLBG0320GD-A　17×17mm、0.8mmピッチ
PLBG0224GE-A　13×13mm、0.8mmピッチ
PLBG0176GG-A　13×13mm、0.8mmピッチ

600MHz 32ビットRX CPU、倍精度浮動小数点コプロセッサ内蔵、3604 Coremark、三角関数演算器、
最大1MバイトコードMRAM (デュアルバンク機能対応)、1.5MバイトSRAM、EtherCATスレーブコントローラ、
TSNをサポートするイーサネットスイッチモジュール、SD/MMCホストインタフェース、拡張シリアルペリフェラルインタ
フェース、CAN FDなど多種多様な通信機能、16ビットA/Dコンバータ、RTC、暗号機能、シリアルサウンドインタフェース
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RX74Mグループ 1.  概要

1. 概要

1.1 仕様概要

表 1.1 に仕様概要を、表 1.2 にパッケージ別機能比較一覧を示します。

表 1.1 の仕様概要には最大仕様を掲載しており、周辺モジュールおよび周辺モジュールのチャネル数は、

パッケージのピン数によって異なります。詳細は、「表 1.2 パッケージ別機能比較一覧」を参照してくださ

い。

表1.1 仕様概要 (1/10)

分類 モジュール /機能 説明

CPU 中央演算処理装置  最高動作周波数：600MHz
 32ビットRX CPU (RXv3e)
 最小命令実行時間：1命令1クロック

 アドレス空間：4Gバイト・リニアアドレス

 Protect Zone：3ワールド (Non-secure, Secure, Root)
 レジスタ

汎用レジスタ：32ビット × 16本
制御レジスタ：32ビット × 14本
アキュムレータ：72ビット× 2本

 117命令

標準搭載命令：111命令

基本命令：77命令

単精度浮動小数点演算命令：11 命令

DSP 機能命令：23 命令

レジスタ一括退避機能命令：2命令

Protect Zone命令：4 命令

 アドレッシングモード：11種類

 データ配置

命令：リトルエンディアン

データ：リトルエンディアン /ビッグエンディアンを選択可能

 32ビット乗算器：32ビット× 32ビット→ 64ビット

 除算器：32ビット÷ 32ビット→ 32ビット

 バレルシフタ：32ビット

 命令キャッシュ：32Kバイト、データキャッシュ：32Kバイト

 分岐命令処理アクセラレータ：272バイト

FPU  単精度浮動小数点数 (32ビット )
 IEEE754に準拠したデータタイプおよび例外

倍精度浮動小数点コプロ

セッサ

 倍精度浮動小数点レジスタセット

倍精度浮動小数点データレジスタ：64ビット× 16本
倍精度浮動小数点制御レジスタ：32ビット× 4本

 倍精度浮動小数点処理命令：21種類

 倍精度浮動小数点例外の割り込みコントローラへの通知機能

レジスタ一括退避機能  CPU レジスタの退避・復帰を一括して高速に行う

 Rootワールド /Secureワールド /Non-secureワールドそれぞれに16個のレジスタ退避バ

ンクを搭載

メモリ コードMRAM  容量：512K/1Mバイト

 オンボードプログラミング：5種類

 デュアルバンク方式によるリード時プログラミングおよび起動領域の入れ替えが可能

データMRAM  容量：48Kバイト

 プログラム回数：100,000回

ユーザエクストラ
MRAM

 容量：128Kバイト

 オンボードプログラミング：5種類

 MTJ-OTPに切り替え可能

ユニーク ID  128 ビット長のデバイス固有の ID
RAM  容量：1.5Mバイト

 ECC付き、SEC-DED (シングルエラー訂正 /ダブルエラー検出 )

ローカルRAM  容量：128Kバイト× 2
 600MHz max、 ノーウェイトアクセス

 ECC付き、SEC-DED (シングルエラー訂正 /ダブルエラー検出 )
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動作モード  リセット解除時のモード設定端子による動作モード

シングルチップモード

ブートモード (SCIインタフェース)
ブートモード (USBインタフェース )
ブートモード (FINEインタフェース )
ブートモード (JTAGインタフェース )
ブートモード (SWDインタフェース )

 レジスタ設定による動作モードの選択

シングルチップモード

 エンディアン選択可能

クロック クロック発生回路  メインクロック発振器、サブクロック発振器、低速、中速および高速オンチップオシ

レータ、PLL周波数シンセサイザ (2基 )
 周辺モジュールクロックの周波数をシステムクロックの周波数より高速に設定可能

 メインクロック発振停止検出：あり

 サブクロック発振停止検出：あり

 CPUクロック (CPUCLK0)、システムクロック(ICLK)、MRAMコードバスクロック

(MRICLK)、MRAM周辺バスクロック (MRPCLK)、周辺モジュールクロック (PCLKA, 
PCLKB, PCLKD, PCLKE)、外部バスクロック(BCLK)を個別に設定可能

CPUやローカルRAMは、CPUCLK0同期：600MHz max
MRAMバスやコードMRAMは、MRICLK同期：300MHz max
データMRAMは、MRPCLK同期：150MHz max
RAMやバスマスタなどのシステム系は、ICLK同期：300MHz max
CRCA、DOCA、RSPIA、RSCI、ESWM、GPTW、HRPWM、POEG、DSMIF、
ADC16H、CANFDG、CANFD、RSIP、RI3C、RIICHS、USBHS、ESCの周辺クロッ

クは、PCLKA同期：150MHz max
上記以外の周辺モジュールは、PCLKB同期：75MHz max
GPTWのカウントクロックは、PCLKD同期：150MHz max
CANFDRAMは、PCLKE同期：300MHz max
外部バスに接続するデバイスは、BCLK同期：150MHz max

 高速オンチップオシレータHOCOをPLL1回路、PLL2回路のリファレンスクロックとし

て逓倍可能

 メインクロック発振器の外部クロック入力周波数：48MHz (max)
 サブクロック発振器の外部クロック入力周波数：32.768kHz
 クロック出力機能

リセット 16種類のリセットを内蔵

 RES#端子リセット：RES#端子がLowで発生

 パワーオンリセット：RES#端子がHighで、VCCの上昇時発生

 コア電圧監視リセット：コア電圧の下降 /上昇時発生

 電圧監視0リセット：VCCの下降時発生

 電圧監視1リセット：VCCの下降 /上昇時発生

 電圧監視2リセット：VCCの下降 /上昇時発生

 電圧監視4リセット：VCCの下降 /上昇時発生

 電圧監視5リセット：VCCの下降 /上昇時発生

 温度監視リセット：規定外の温度の検出で発生

 ディープソフトウェアスタンバイリセット：

ディープソフトウェアスタンバイモード解除の割り込みで発生

 独立ウォッチドッグタイマリセット：

独立ウォッチドッグタイマのアンダフローまたはリフレッシュエラーで発生

 ウォッチドッグタイマリセット：

ウォッチドッグタイマのアンダフローまたはリフレッシュエラーで発生

 ソフトウェアリセット：レジスタ設定で発生

 バスエラーリセット：不正アドレスやサイズエラーで発生

 共通メモリエラーリセット：RAMのECCエラーで発生

 ローカルメモリエラーリセット：CPUキャッシュまたはローカルRAMのECCエラーで

発生

リセット出力機能

パワーオンリセット  RES#端子をHighにして電源投入すると、内部リセットを発生

VCCが電圧検出レベルを超えると、一定時間経過後解除

表1.1 仕様概要 (2/10)

分類 モジュール /機能 説明
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プログラマブル電圧検出回路 (PVD) VCC端子に入力する電圧を監視し、内部リセットまたは割り込みを発生

 電圧検出回路0
内部リセット発生可能

オプション設定メモリで有効 /無効を選択可能

電圧検出レベル：7レベルから選択可能 (2.85V, 2.58V, 2.15V, 2.00V, 1.90V, 1.80V, 
1.67V)

 電圧検出回路1、2、4、5
電圧検出レベル：12レベルから選択可能 (3.14V, 3.10V, 3.08V, 2.85V, 2.83V, 2.80V, 
2.62V, 2.33V, 1.90V, 1.86V, 1.74V, 1.71V)
デジタルフィルタ機能あり (LOCOの2/4/8/16分周)
内部リセット発生可能

 リセット解除タイミング2種類選択可能

内部割り込み要求可能 (電圧検出回路1、2のみ )
 上昇検知 /下降検知選択可能

 マスカブル割り込みもしくはノンマスカブル割り込み選択可能

電圧検出モニタ機能あり

イベントリンク機能あり

低消費電力 消費電力低減機能  モジュールストップ機能

 7種類の低消費電力状態

スリープモード、ディープスリープモード、ソフトウェアスタンバイモード1, 2、
ディープソフトウェアスタンバイモード1, 2, 3

バッテリバックアップ

機能

 VCC端子が低下したとき、VBATT端子からのバッテリ電源でバックアップ電源領域に

電力供給可能

 バックアップ電源領域機能：

サブクロック発振器

リアルタイムクロック

バックアップレジスタ

タンパ検出機能

 バックアップ電源領域の電圧低下検出機能

割り込み 割り込みコントローラ
(ICUM)

 割り込みベクタ数：256
 外部割り込み：要因数32 (IRQ0～ IRQ31端子 )
 ソフトウェア割り込み：要因数2
 ノンマスカブル割り込み：要因数13
 32レベルの割り込み優先順位を設定可能

 割り込み要因選択方式：

割り込みベクタは256ベクタで構成 (128要因は固定ベクタ。残り374要因から128ベク

タを選択 )

外部バス拡張  外部アドレス空間を8つのエリア (CS0～CS7)に分割して管理

各エリアの領域：16Mバイト (CS0～CS7)
エリアごとにチップセレクト (CS0#～CS7#)出力可能

エリアごとに8ビットバス空間 /16ビットバス空間 /32ビットバス空間を選択可能

エリアごとにエンディアンを設定可能 (データのみ )
 SDRAMインタフェース接続可能

 バス形式：セパレートバス、マルチプレクスバス

 ウェイト制御可能

 ライトバッファ機能

 拡張シリアルペリフェラルインタフェース (xSPI) (JEDEC Standard JESD251, 
JESD251-1, JESD252) に対応するメモリデバイス接続可能

DMA DMAコントローラ
(DMACAa)

 8チャネル

 転送モード：ノーマル転送モード、リピート転送モード、ブロック転送モード、リピー

トブロック転送モード

 起動要因：ソフトウェアトリガ、周辺機能割り込み

EXDMAコントローラ
(EXDMACAa)

 2チャネル

 転送モード：ノーマル転送モード、リピート転送モード、ブロック転送モード、リピー

トブロック転送モード

 起動要因：ソフトウェアトリガ、外部割り込み、周辺機能割り込み

データトランスファ

コントローラ (DTCA)
 転送モード：ノーマル転送モード、リピート転送モード、ブロック転送モード

 起動要因：外部割り込み、周辺機能割り込み

 シーケンス転送が可能

表1.1 仕様概要 (3/10)

分類 モジュール /機能 説明
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I/Oポート 汎用入出力ポート  320ピンLFBGA
入出力：197
入力：3
プルアップ抵抗：198
オープンドレイン出力：197
5-Vトレラント：16

 224ピンLFBGA
入出力：159
入力：3
プルアップ抵抗：160
オープンドレイン出力：159
5-Vトレラント：16

 176ピンLFBGA、176ピンLFQFP
入出力：120
入力：3
プルアップ抵抗：121
オープンドレイン出力：120
5-Vトレラント：16

 144ピンLFQFP
入出力：100
入力：3
プルアップ抵抗：101
オープンドレイン出力：100
5-Vトレラント：16

 100ピンLFQFP
入出力：72
入力：3
プルアップ抵抗：73
オープンドレイン出力：72
5-Vトレラント：9

ソフトウェア設定型32
ビットプログラマブル

I/Oポート(PIO)

 64ポートから最大32ポートを選択し同時使用が可能

 レジスタ設定で入力イネーブル /出力イネーブル /出力データを設定可能

イベントリンクコントローラ (ELC)  割り込み要求等のイベントでCPUを介さずタイマカウント等の機能が連動可能

 381種類の内部イベントを自由に組み合わせて接続間の機能を連動可能

 周辺機能のイベントで出力端子の状態を変更可能 (ポートB、C、D、E)
 入力端子の変化で周辺機能が連動可能 (ポートB、C、D、E)

表1.1 仕様概要 (4/10)

分類 モジュール /機能 説明
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RX74Mグループ 1.  概要

タイマ 汎用PWMタイマ
(GPTW)

 32ビット× 16チャネル(GPTW0～15)
 各カウンタは、アップカウントもしくはダウンカウント (のこぎり波)、アップダウンカ

ウント (三角波 )
 チャネルごとに独立したクロックソースを選択可能

 チャネルごとに2本の入出力端子

 チャネルごとにアウトプットコンペア /インプットキャプチャ用レジスタが2本
 各チャネル2本のアウトプットコンペア /インプットキャプチャレジスタに対し、それぞ

れバッファレジスタとして4本のレジスタがあり、バッファ動作しないときにはコンペ

アレジスタとしても動作可能

 アウトプットコンペア動作時に山 /谷それぞれバッファ動作可能で左右非対称なPWM波

形を生成

 チャネルごとにフレーム周期用レジスタを搭載 (オーバフロー /アンダフローで割り込み

可能 )
 PWM動作の際にデットタイム生成が可能

 PWM出力100%/0%近傍のデューティを高精度に生成可能

 アウトプットコンペア動作時にコンペアレジスタの設定を即時反映し、デッドタイムを

確保したPWM波形を生成可能

 三角波PWMモード動作中のカウント方向の切り替え(スイッチ)が可能

 任意チャネルのカウンタの同期スタート /ストップ /クリア /スイッチが可能

 最大8本のELCイベント入力により、カウンタのスタート/ストップ/クリア/スイッチ/カ
ウントアップ /カウントダウンが可能

 2本の入力信号を条件として、カウンタのスタート /ストップ /クリア /スイッチ /カウント

アップ /カウントダウンが可能

 最大4本の外部トリガにより、カウンタのスタート /ストップ/クリア /スイッチ /カウント

アップ /カウントダウンが可能

 デッドタイムエラーおよび出力端子間の短絡検出による出力端子無効機能

 A/Dコンバータの変換開始トリガを生成可能。またトリガ信号を外部端子に出力可能

 コンペアマッチA～Fイベント、オーバーフローイベント /アンダーフローイベントを

ELCに出力可能

 インプットキャプチャのノイズフィルタを使用可能

 サイクルカウント機能

 外部入力のパルス幅測定機能

 他チャネルの出力信号との論理演算結果を出力可能

 チャネル間で同期セット /クリア /インプットキャプチャが可能

 タイマ連動同期信号出力機能によりチャネル間および他IPとタイマ周期による同期動作

が可能

 GTIOCnA/B入出力端子の極性反転機能

高分解能PWM 
(HRPWMb)

 GPTW0～GPTW3が生成するPWM波形を最小約49psの分解能で整形可能

GPTW用ポートアウト

プットイネーブル
(POEGd)

GPTW波形出力の出力禁止制御

 GTETRGx 端子の入力レベル検出による起動

 GPTWからの出力禁止要求による起動

 発振停止検出 /ソフトウェアによる起動

 DSMIFエラー検出による起動

 POEG端子の入力レベル検出とエッジ検出による起動

8ビットタイマ(TMRa)  (8ビット× 2チャネル) × 2ユニット

 7種類の内部クロック(PCLKB/1, PCLKB/2, PCLKB/8, PCLKB/32, PCLKB/64, 
PCLKB/1024, PCLKB/8192)と外部クロックを選択可能

 任意のデューティ比のパルス出力やPWM出力が可能

 2チャネルをカスケード接続し16ビットタイマとして使用可能

 RSCIのボーレートクロック生成可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

コンペアマッチタイマ
(CMT)

 (16ビット× 2チャネル) × 2ユニット

 4種類のクロック(PCLKB/8, PCLKB/32, PCLKB/128, PCLKB/512)を選択可能

コンペアマッチタイマW 
(CMTW)

 (32ビット× 1チャネル) × 2ユニット

 コンペアマッチ、インプットキャプチャ入力およびアウトプットコンペア出力が可能

 4種類のクロック(PCLKB/8, PCLKB/32, PCLKB/128, PCLKB/512)を選択可能

 コンペアマッチ、インプットキャプチャ、およびアウトプットコンペア発生時、割り込

み要求の発生を選択可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

表1.1 仕様概要 (5/10)
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RX74Mグループ 1.  概要

タイマ リアルタイムクロック
(RTCBb)

 クロックソース：低速オンチップオシレータ、サブクロック

 時計カウント /秒単位の32ビットバイナリカウントを選択可能

 時計 /カレンダ機能

 割り込み要因：アラーム割り込み、周期割り込み、桁上げ割り込み

 バッテリバックアップ動作

 3値タイムキャプチャ機能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

ウォッチドッグタイマ
(WDTA)

 14ビット× 1チャネル

 6種類のカウントクロック(PCLKB/4, PCLKB/64, PCLKB/128, PCLKB/512, 
PCLKB/2048, PCLKB/8192)を選択可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

独立ウォッチドッグタイ

マ (IWDTa)
 14ビット× 1チャネル

 カウントクロック：低速オンチップオシレータ (IWDTクロック )
 IWDTクロック /1、IWDTクロック /16、IWDTクロック /32、IWDTクロック /64、

IWDTクロック /128、IWDTクロック /256
 ウィンドウ機能：ウィンドウ開始 /終了位置を設定可能 (リフレッシュ許可 /禁止期間)
 ELCによるイベントリンク機能をサポート

 ディープソフトウェアスタンバイモード1で動作可能

通信機能 イーサネットモジュール
(ESWM)

 1 チャネル (2ポート)
 高いレベルのルーティング機能とマルチプロトコルインタフェースを搭載するイーサ

ネットスイッチ

 10Mbps、100Mbpsおよび1000Mbps転送への対応

 全二重モードおよび半二重モード対応

 Magic PacketTM (注1)の検出およびWake-On-LAN(WOL)信号の出力

 MII/RMII/GMII/RGMIIインタフェースのPHY-LSIとのマネジメントフレーム送受信に対

応

 MIIのMAC-to-MAC接続に対応

 gPTPチャネル数：2

EtherCATスレーブコン

トローラ (ESC) (注2)
 1チャネル(2ポート )
 Beckhoff社製「EtherCAT Slave Controller IP Core」を採用

USB2.0 Full-Speed
ホスト /ファンクション

モジュール (USBf)

 USB2.0 FSに対応したUDC (USB Device Controller)およびトランシーバを内蔵

 1ポート

 USBバージョン2.0準拠

 転送スピード：フルスピード (12Mbps)、ロースピード (1.5Mbps) (ホストのみ )
 セルフパワーモードおよびバスパワーモードの両方に対応

 OTG (On-The-Go)に対応 (ロースピードは未対応 )
 通信バッファとして2KバイトのRAMを内蔵

 外付けPull-Up抵抗、Pull-Down抵抗が不要

USB 2.0 High-Speed
ホスト /ファンクション

モジュール (USBHS)

 USB2.0 HSに対応したUDC (USB Device Controller)およびトランシーバを内蔵

 1ポート(320/224/176ピン版のみ)
 USBバージョン2.0準拠

 転送スピード：ハイスピード (480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、ロースピード

(1.5Mbps) (ホストのみ )
 セルフパワーモードおよびバスパワーモードの両方に対応

 OTG (On-The-Go)に対応 (ロースピードは未対応 )
 BC1.2 (Battery Charging Specification Revision 1.2)に対応

 通信バッファとして8.5KバイトのRAMを内蔵

 外付けPull-Up抵抗、Pull-Down抵抗が不要

表1.1 仕様概要 (6/10)
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RX74Mグループ 1.  概要

通信機能 シリアルコミュニケー

ションインタフェース
(RSCI)

 13チャネル

 シリアル通信方式：調歩同期式 /クロック同期式 /スマートカードインタフェース

 マルチプロセッサ機能

 内蔵ボーレートジェネレータで任意のビットレートを選択可能

 LSBファースト /MSBファーストを選択可能

 スタートビット検出：レベルおよびエッジを選択可能

 簡易 I2Cサポート

 簡易SPIサポート

 9ビット転送モードをサポート

 ビットレートモジュレーション機能をサポート

 倍速モードをサポート

 TMRからの平均転送レートクロック入力が可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

 スタートフレーム、インフォメーションフレームから構成されるシリアル通信プロトコ

ルをサポート

 LINフォーマットをサポート

 送信部、受信部ともに16バイトのFIFOバッファ構造による連続送信、受信が可能

 マンチェスタコード機能をサポート

 HBS機能をサポート

 データ一致検出をサポート

 RXDサンプリング調整機能

I3Cバスインタフェース
(RI3C)

 1チャネル(I2C/I3C対応 )
 I2Cプロトコルモード

通信フォーマット：I2Cバスフォーマット /SMBusフォーマット

マルチマスタ対応

最高転送レート：3.4Mbps
 I3Cプロトコルモード

通信プロトコル：SDRモード、Legacy I2Cメッセージ対応

マルチマスタ対応

最高転送レート：12Mbps
 ELCによるイベントリンク機能をサポート

ハイスピード I2Cバス

インタフェース
(RIICHS)

 2チャネル(I2C対応)
通信フォーマット：I2Cバスフォーマット /SMBusフォーマット

マルチマスタ対応

最高転送レート：3.4Mbps

ゲートウェイ機能付き

CAN FDモジュール
(CANFDG)

 2チャネル

 ISO11898-1:2015仕様に準拠(標準フレーム /拡張フレーム )
 ゲートウェイ機能

 メッセージバッファ

受信メッセージバッファ：32個
送信メッセージバッファ：16個 /チャネル

送信キュー：4個 /チャネル
 FIFO

受信FIFO：8個
共通FIFO：6個

CAN FDモジュール
(CANFD)

 1チャネル

 ISO11898-1:2015仕様に準拠(標準フレーム /拡張フレーム )
 メッセージバッファ

受信メッセージバッファ：16個
送信メッセージバッファ：4個
送信キュー：1個

 FIFO
受信FIFO：2個
共通FIFO：1個

表1.1 仕様概要 (7/10)
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RX74Mグループ 1.  概要

通信機能 シリアルペリフェラル

インタフェース (RSPIA)
 3チャネル

 RSPI転送機能

MOSI (Master Out Slave In)、MISO (Master In Slave Out)、SSL (Slave Select)、
RSPCK (RSPI Clock)信号を使用して、SPI動作(4線式)/クロック同期式動作(3線式)でシ

リアル通信が可能

マスタ /スレーブモードでのシリアル通信が可能

 データフォーマット

MSBファースト /LSBファーストの切り替え可能

転送ビット長を8～16、20、24、32ビットに変更可能

送信 /受信バッファは128ビット

一度の送受信で最大4フレームを転送 (1フレームは最大32ビット)
送信 /受信データをバイト単位でスワップ可能

 バッファ構成

送信 /受信部ともに32ビット× 4段のFIFOバッファ構造による連続送信、受信が可能

 マスタ受信時、RSPCKは受信バッファフルで自動停止可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

 通信プロトコル：TI SSP (Synchronous Serial Protocol)をサポート

拡張シリアルペリフェラ

ルインタフェース (XSPI)
 2ユニット(コントローラ /ターゲット切り替え可能 )
 xSPI対応 (JEDEC Standard JESD251, JESD251-1, JESD252)
 1-bit、2-bit、4-bit、8-bitプロトコルに対応

 JESD251 Profile 1.0ではOctal SPIに、JESD251 Profile 2.0ではHyperBusTM 
(HyperRAMTMおよびHyperFlashTM)に対応

 DOTF (Decryption on the fly)対応

 コントローラ時最大動作：266MT/s (133MHzクロック)
 ターゲット時最大動作：200MT/s (100MHzクロック )

シリアルサウンドインタフェース
(SSIE)

 2チャネル

 全二重通信可能 (チャネル0、1両方 )
 多様なシリアルオーディオフォーマットをサポート

 マスタ /スレーブ機能をサポート

 ビットクロック周波数を13種類(1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1/64, 
1/96, 1/128)から選択可能

 8/16/18/20/22/24/32ビットデータフォーマットをサポート

 送受信用32段FIFO内蔵

 データ転送停止時にSSILRCKを停止するかしないかを選択可能

 GPTW出力のクロック選択機能

SD/MMCホストインタフェース(SDHIc)  1チャネル

 SDバスインタフェース

SD メモリ /IOカードインタフェース(1ビット /4 ビットSDバス)
SD/SDHC/SDXCフォーマット互換

 MMCバスインタフェース

データバス：1ビット /4ビット /8ビットMMCモードに対応

 割り込み要因：カードアクセス割り込み、SDIOアクセス割り込み、カード検出割り込

み、SDバッファアクセス割り込み

 DMA転送要因：SD_BUFライト、SD_BUFリード

 カード検出機能、ライトプロテクトをサポート

三角関数演算器 (TFUv2)  sin演算、cos演算、atan演算、hypot_k演算

sinとcosの同時演算

atan演算とhypot_k演算の同時演算

Δ-Σモジュレータインタフェース
(DSMIFA)

 6チャネル

 外部に最大6チャネルのΔ-Σモジュレータを接続可能

 Sincフィルタは1次、2次、3次から選択可能

 GPTW出力をトリガとしたPWM同期機能

パラレルデータキャプチャユニット
(PDC)

 1チャネル

 外部8ビットデータを水平同期信号、垂直同期信号に同期して取り込み

 1フレーム画像から切り出したい画像サイズを設定可能

パルス密度変調インタフェース
(PDMIF)

 1チャネル

 外部マイクと接続可能なPDM-IF
 1ビットのデジタル入力データを20ビットまたは16ビットに変換

 4つのフィルタ機能：Sincフィルタ、ハイパスフィルタ、補正フィルタ、ハーフバンド

デシメーションフィルタ

 内蔵バッファ搭載

表1.1 仕様概要 (8/10)
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位相計数インタフェース(PCIF)  2ユニット

 インクリメンタル型エンコーダの出力に類似したABZ相の波形を出力

 ELCからのキャリア周期イベント入力

16ビットA/Dコンバータ(ADC16H)  3ユニット

 逐次比較方式とΔΣ変調方式を融合したハイブリッドアーキテクチャ

 分解能：最大16ビット(16ビット /14ビット /12ビット /10ビットの分解能切り替え可能)
 高速変換：0.16 µs (AD変換クロック50MHzの場合 )
 自己校正機能

 拡張アナログ機能：自己診断、温度センサ、内部基準電圧、VBATT電圧、D/Aコンバー

タ

 チャネル専用サンプル&ホールド回路を3チャネル搭載 (ユニット0のみ)
 シングルエンド /差動入力対応

12ビットD/Aコンバータ(DAC12R)  2チャネル

 分解能：12ビット

 出力電圧：0.2V～AVCC0－0.2V (バッファ出力 ) /0V～AVCC0 (バッファなし出力 )
 バッファ出力 /バッファなし出力を切り替え可能

 ELCによるイベントリンク機能をサポート

温度センサ  1チャネル

 相対精度：±1°C
 温度を電圧に変換し16ビットA/Dコンバータでデジタル化

 異常な高温 /低温検出機能

セーフティ メモリプロテクションユ

ニット (MPU)
 プロテクションエリア：0000 0000h～FFFF FFFFh範囲内で最大8エリアを設定可能

 最小保護単位：32バイト

 各エリアごとに読み出し /書き込み /実行のアクセス許可を設定可能

 設定エリア外へのアクセス検出時、アクセス例外が発生

レジスタライトプロテク

ション

 プログラムが暴走したときに備え、重要なレジスタの書き換えを防止

CRC演算 (CRCA)  8ビット /32ビット単位の任意のデータ長に対してCRCコードを生成

8ビットデータ

3つの多項式から選択可能
X8 + X2 + X + 1, X16 + X15 + X2 + 1, X16 + X12 + X5 + 1

32ビットデータ

2つの多項式から選択可能
X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1,
X32+X28+X27+X26+ X25+X23+X22+ X20+X19+X18+X14+X13+X11+X10+X9+X8+X6+1

 LSBファースト /MSBファースト通信用CRCコード生成の選択が可能

メインクロック発振停止

検出機能

 メインクロック発振停止検出：あり

サブクロック発振停止

検出機能

 サブクロック発振停止検出：あり

クロック周波数精度測定

回路 (CAC)
 3ユニット

 メインクロック発振器、サブクロック発振器、低速、中速および高速オンチップオシ

レータ、PLL1P、PLL1Q、PLL1R、PLL2P、PLL2Q、PLL2R、およびPCLKBにおける

出力クロック周波数の異常を監視可能

データ演算回路 (DOCA)  32ビットのデータを比較 /加算 /減算 /大小比較 /ウィンドウ比較する機能

表1.1 仕様概要 (9/10)

分類 モジュール /機能 説明
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注1. Magic PacketTMは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。

注2. EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH (ドイツ )よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。

セキュリティ セキュリティ機能  Protect Zone機能

CPUのセキュリティ状態：Secure状態、Non-secure状態

Secure領域の機能はSecure状態のみアクセス可能

 特権制御

 デバイスライフサイクル管理

 デバッグ認証レベルによるデバッガのアクセス範囲の設定が可能

 キーインジェクション

 セキュアマルチファンクションピンコントローラ

 セキュアブート機能

 セキュアファクトリプログラミング

 RSIPによるデータ秘匿、データ改ざん防止

256ビットハードウェアユニークキー (HUK)
128ビットのユニーク ID
OEMブートローダーバージョン

オンザフライ復号回路 (DOTF)用の鍵データ

SPA/DPA保護

オンザフライ復号回路
(DOTF)

外部メモリに格納されている暗号化されたコンテンツをリアルタイムで復号

暗号機能 Renesas Secure IP 
(RSIP-E50D)

 共通鍵暗号：AES, ChaCha20-Poly1305
 公開鍵暗号：RSA, ECC
 Hash値生成：SHA-512, SHA3-512
 TRNG (真性乱数生成回路)：128ビット

動作周波数 600MHz max

電源電圧 VCC = VCC2 = 1.62～3.63V
VCC_USB = VCC_USBHS = AVCC_USBHS = 1.62～3.63V
AVCC0 = 1.62～3.63V, 1.62V≦VREFH0≦AVCC0
VBATT = 1.62～3.63V
各電源の電圧レベルは互いに独立して設定可能です。

VCC_DCDC端子は電源供給モードに合わせてVCCもしくはVSSに接続してください。

ジャンクション温度 “4”バージョン：–40～+125°C

パッケージ 320ピンLFBGA (PLBG0320GD-A)
224ピンLFBGA (PLBG0224GE-A)
176ピンLFBGA (PLBG0176GG-A)
176ピンLFQFP (PLQP0176KJ-A)
144ピンLFQFP (PLQP0144KA-B)
100ピンLFQFP (PLQP0100KP-A)

オンチップデバッギングシステム  JTAG、SWDおよびFINEインタフェース

表1.1 仕様概要 (10/10)

分類 モジュール /機能 説明
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表1.2 パッケージ別機能比較一覧 (1/2)

機能 RX74Mグループ

パッケージ
320ピン
LFBGA

224ピン
LFBGA

176ピン
LFBGA

176ピン
LFQFP

144ピン
LFQFP

100ピン
LFQFP

動作周波数(max) 600/300 MHz 480/300 MHz

外部バス 外部バス幅 32/16/8 ビット 16/8 ビット なし

SDRAM領域コントローラ あり なし

DMA DMAコントローラ ch0 ～ 7

データトランスファコント

ローラ

あり

EXDMAコントローラ ch0, 1 なし

タイマ 汎用PWMタイマ ch0 ～ 15

高分解能PWM ch0 ～ 3

GPT用ポートアウトプット

イネーブル

あり

8ビットタイマ ch0 ～ 3

コンペアマッチタイマ ch0 ～ 3

コンペアマッチタイマW ch0, 1 ch1

リアルタイムクロック あり

ウォッチドッグタイマ あり

独立ウォッチドッグタイマ あり

通信 イーサネットモジュール ch0 (GMII/MII/
RMII/RGMII), 
ch1 (GMII/MII/
RMII/RGMII)

ch0 (MII/RMII/RGMII), 
ch1 (MII/RMII/RGMII)

ch0 (MII/RMII), 
ch1 (MII/RMII)

EtherCATスレーブコント

ローラ

あり (ch0, 1)/ なし

USB2.0 Full-Speed ホスト /
ファンクションモジュール

ch0

USB 2.0 High-Speed ホスト

/ファンクションモジュール

ch0 なし

シリアルコミュニケーショ

ンインタフェース

ch0 ～ 12 ch0 ～ 5, 7, 
8, 10 ～ 12

I3Cバスインタフェース ch0

ハイスピード I2Cバスイン

タフェース

ch1, 2

シリアルペリフェラルイン

タフェース

ch0 ～ 2

CAN FDモジュール ch0 ～ 2

拡張シリアルペリフェラル

インタフェース

ユニット 0 
(1/2/4/8bit), 
ユニット 1 
(1/2/4/8bit)

ユニット 0 (1/2/4/8bit), 
ユニット 1 (1/2/4bit)

ユニット 0 
(1/2/4bit), 
ユニット 1 
(1/2/4bit)

シリアルサウンドインタ

フェース

ch0

SD/MMCホストインタ

フェース

ch0

パルス密度変調インタ

フェース

ch0

位相計数インタフェース ch0, 1

パラレルデータキャプチャ

ユニット

あり なし
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16ビット

A/Dコンバータ

ユニット0 AN000 ～ 007 (8 本 ) AN000 ～

005 (6 本 )
AN000, 

002, 004 
(3 本 )

ユニット1 AN008～035 
(28 本 )

AN014 ～ 035 (22 本 ) AN014 ～

033 (20 本 )
AN014, 

017 ～ 031 
(16 本 )

ユニット2 AN008～035 
(28 本 )

AN014 ～ 035 (22 本 ) AN014 ～

033 (20 本 )
AN014, 

017 ～ 031 
(16 本 )

12ビットD/Aコンバータ ch0, 1 ch0

温度センサ あり

三角関数演算器 あり

Δ-Σモジュレータインタフェース ユニット 0, 1 ユニット 0

CRC演算器 あり

データ演算回路 あり

クロック周波数精度測定回路 あり

Renesas Secure IP あり

イベントリンクコントローラ あり

表1.2 パッケージ別機能比較一覧 (2/2)

機能 RX74Mグループ

パッケージ
320ピン
LFBGA

224ピン
LFBGA

176ピン
LFBGA

176ピン
LFQFP

144ピン
LFQFP

100ピン
LFQFP
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1.2 製品一覧

表 1.3 に製品一覧表を、図 1.1 に型名とメモリサイズ・パッケージを示します。

表1.3 製品一覧表 (1/2)

グループ 型名 パッケージ
コード

MRAM容量
RAM容量

動作周波数
(max) CANFD ESC ジャンクショ

ン温度 (°C)
RX74M R5K574MCC4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125

R5K574MCD4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574M6C4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6D4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574MCC4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCD4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574M6C4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6D4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574MCC4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCD4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574M6C4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6D4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり あり –40～+125
R5K574MCA4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCB4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574M6A4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6B4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574MCA4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCB4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574M6A4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6B4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574MCA4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCB4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574M6A4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6B4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり あり –40～+125
R5K574MCE4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574MCE4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574MCE4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574MCE4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
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注1. CAN 2.0プロトコルのみ対応

RX74M R5K574MCE4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574MCE4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574MCF4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574M6E4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり (注1) あり –40～+125
R5K574M6F4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 300MHz あり あり –40～+125
R5K574MCV4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCW4FC PLQP0176KJ-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574M6V4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6W4FC PLQP0176KJ-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574MCV4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCW4FB PLQP0144KA-B 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574M6V4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6W4FB PLQP0144KA-B 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574MCV4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCW4FP PLQP0100KP-A 1Mバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574M6V4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6W4FP PLQP0100KP-A 512Kバイト 1.5Mバイト 480MHz あり なし –40～+125
R5K574MCT4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCU4AE PLBG0320GD-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125
R5K574M6T4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6U4AE PLBG0320GD-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125
R5K574MCT4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCU4BD PLBG0224GE-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125
R5K574M6T4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6U4BD PLBG0224GE-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125
R5K574MCT4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574MCU4BG PLBG0176GG-A 1Mバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125
R5K574M6T4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり (注1) なし –40～+125
R5K574M6U4BG PLBG0176GG-A 512Kバイト 1.5Mバイト 600MHz あり なし –40～+125

表1.3 製品一覧表 (2/2)

グループ 型名 パッケージ
コード

MRAM容量
RAM容量

動作周波数
(max) CANFD ESC ジャンクショ

ン温度 (°C)
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図 1.1 型名とメモリサイズ・パッケージ

R 5 K 5 7 4 M C A 4 F C # 1 0

製品識別コード

梱包形態

パッケージ外形 /ピン数 /ピンピッチ

AE：LFBGA/320/0.80
BD：LFBGA/224/0.80
BG：LFBGA/176/0.80
FC：LFQFP/176/0.50
FB：LFQFP/144/0.50
FP：LFQFP/100/0.50

4：ジャンクション温度 (–40～+125°C)

A：600MHz品、CAN 2.0プロトコルのみ対応、ESCあり

B：600MHz品、CAN FDプロトコル対応、ESCあり

C：480MHz品、CAN 2.0プロトコルのみ対応、ESCあり

D：480MHz品、CAN FDプロトコル対応、ESCあり

E：300MHz品、CAN 2.0プロトコルのみ対応、ESCあり

F：300MHz品、CAN FDプロトコル対応、ESCあり

T：600MHz品、CAN 2.0プロトコルのみ対応、ESCなし

U：600MHz品、CAN FDプロトコル対応、ESCなし

V：480MHz品、CAN 2.0プロトコルのみ対応、ESCなし

W：480MHz品、CAN FDプロトコル対応、ESCなし

コードMRAM/RAM容量

C：1Mバイト /1.5Mバイト

6：512Kバイト /1.5Mバイト

グループ名

RX74Mグループ

シリーズ名

RX700シリーズ

メモリの種類

K：MRAMマイコン

ルネサスマイコン

ルネサス半導体

注 . 発注型名につきましては、ルネサスエレクトロニクスのホームページで確認してください。
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1.3 ブロック図

図 1.2 にブロック図を示します。

 

図 1.2 ブロック図

ICU ：割り込みコントローラ
ELC ：イベントリンクコントローラ
DTC ：データトランスファコントローラ
DMAC ：DMAコントローラ
EXDMAC ：EXDMAコントローラ
GPTW ：汎用PWMタイマ
POEG ：GPTW用ポートアウトプットイネーブル
HRPWM ：高分解能PWM
CMT ：コンペアマッチタイマ
CMTW ：コンペアマッチタイマW
TMR ：8ビットタイマ
RTC ：リアルタイムクロック
WDT ：ウォッチドッグタイマ
IWDT ：独立ウォッチドッグタイマ
RSCI ：シリアルコミュ二ケーションインタフェース
RSPIA ：シリアルペリフェラルインタフェース
RI3C ：I3Cバスインタフェース
RIICHS ：ハイスピード I2Cバスインタフェース
CANFDG ：ゲートウェイ機能付きCANFDモジュール
CANFD ：CANFDモジュール
ESWM ：イーサネットモジュール

注 . 製品ごとに使用できる機能は異なります。

ESC ：EtherCATスレーブコントローラ
USB ：USB 2.0 Full-Speedホスト /ファンクションモジュール
USBHS ：USB 2.0 High-Speedホスト /ファンクションモジュール
XSPI ：拡張シリアルペリフェラルインタフェース
SSIE ：シリアルサウンドインタフェース
SDHI ：SD/MMCホストインタフェース
PDC ：パラレルデータキャプチャユニット
TFUv2 ：三角関数演算器
DSMIFA ：Δ-Σモジュレータインタフェース
PDMIF ：パルス密度変調インタフェース
PCIF ：位相計数インタフェース
RSIP-E50D：Renesas Secure IP
MPU ：メモリプロテクションユニット
CRCA ：CRC演算器
CAC ：クロック周波数精度測定回路
DOCA ：データ演算回路
ADC ：16ビットA/Dコンバータ
DAC ：12ビットD/Aコンバータ
PIO ：ソフトウェア設定型32ビットプログラマブル I/Oポート
DOTF ：オンザフライ復号回路

メモリ

1MB
コードMRAM

タイマ

RXv3e CPU

通信機能

DMA

セーフティ

アナログ

システム

クロック

48KB
データMRAM

128 KB
ユーザエクストラMRAM

1.5MB
RAM

FPU (SP/DP)

64KB
キャッシュ

256KB
ローカルRAM

POR/PVD

リセット

モードコントロール

電力制御

バッテリ

バックアップ

MOSC/
SOSC

HOCO/MOCO/
LOCO

PLL1/
PLL2

DTC

DMAC × 8ch

EXDMAC × 2ch

バスコントローラ

ICU

ELC

I/Oポート PIO

MPU

レジスタライト

プロテクション

CRCA

CAC × 3ユニット

DOCA

ESWM

ESC

USB × 1ポート

USBHS × 1ポート

XSPI × 2ユニット

RSCI × 13ch

RSPIA × 3ch

RI3C × 1ch
RIICHS × 2ch

CANFDG × 2ch

CANFD × 1ch

GPTW × 16ch

POEG

HRPWM × 4ch

CMT × 4ch

CMTW × 2ch

TMR × 4ch

RTC

WDT/IWDT

DSMIFA × 6ch

PDMIF × 1ch

PCIF × 2ch

RSIP-E50D

SSIE × 2ch

SDHI × 1ch

PDC

TFUv2

ADC × 3ユニット

DAC × 2ch

温度センサDOTF × 2ユニット



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 18 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 1.  概要

1.4 端子機能

表 1.4 に端子機能一覧を示します。

表1.4 端子機能一覧 (1/7)

分類 端子名 入出力 機能

デジタル電源 VCC 入力 電源端子。システムの電源に接続してください。0.1 μFの積層

セラミックコンデンサを介してVSSに接続してください。コ

ンデンサは端子近くに配置してください

VCC2 入力 電源端子。システムの電源に接続してください。0.1 μFの積層

セラミックコンデンサを介してVSSに接続してください。コ

ンデンサは端子近くに配置してください

VCL 入力 電源供給モードに依って端子設定が異なります。

VSS 入力 グランド端子。システムの電源(0V)に接続してください

VBATT 入力 バックアップ電源端子

スイッチングレギュレー

タ

VCC_DCDC 入力 スイッチングレギュレータ電源端子

VLO 出力 スイッチングレギュレータ出力端子

外部インダクタおよびコンデンサに接続してください

VSS_DCDC 入力 スイッチングレギュレータグランド端子

クロック XTAL 出力 水晶振動子接続端子。EXTAL端子は外部クロックを入力する

こともできますEXTAL 入力

EBCLK 出力 外部デバイス用の外部バスクロック出力端子

SDCLK 出力 SDRAM専用のクロック出力端子

XCOUT 出力 サブクロック発振器の入出力端子。XCOUTとXCINの間には、

水晶振動子を接続してくださいXCIN 入力

EXCIN 入力 外部サブクロック入力

CLKOUT 出力 クロック出力端子

クロック周波数精度測定 CACREF 入力 クロック周波数精度測定回路のリファレンスクロック入力端

子

動作モードコントロール MD 入力 動作モードを設定。この端子は、動作中に変化させないでく

ださい

システム制御 RES#/RSTOUT# 入出力 リセット端子。この端子がLowになると、リセット状態とな

ります

オンチップエミュレータ FINED 入出力 FINEインタフェース端子

TMS 入力 オンチップエミュレータ用またはバウンダリスキャン用端子。

TDI 入力

TCK 入力

TDO 出力

SWDIO 入出力 シリアルワイヤデバッグデータ入出力端子

SWCLK 入力 シリアルワイヤクロック端子

アドレスバス A0～A23 出力 アドレス出力端子

データバス D0～D31 入出力 双方向データバス

マルチプレクスバス A0/D0～A15/D15 入出力 アドレス /データマルチプレクスバス
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バス制御 RD# 出力 外部バスインタフェース空間をリード中であることを示すス

トローブ信号

WR# 出力 1ライトストローブモード時、外部バスインタフェース空間を

ライト中であることを示すストローブ信号

WR0#～WR3# 出力 バイトストローブモード時、外部バスインタフェース空間を

ライト中で、データバス(D7～D0, D15～D8, D23～D16, D31
～D24)のいずれかが有効であることを示すストローブ信号

BC0#～BC3# 出力 1ライトストローブモード時、外部バスインタフェース空間を

アクセス中で、データバス(D7～D0, D15～D8, D23～D16, 
D31～D24)のいずれかが有効であることを示すストローブ信

号

ALE 出力 アドレスデータマルチプレクスバス選択時のアドレスラッチ

信号

WAIT# 入力 外部空間をアクセスするときのウェイト要求信号

CS0#～CS7# 出力 CS領域選択信号

BREQ# 入力 外部バスリクエスト信号

BACK# 出力 外部バスアクノリッジ信号

SDRAMインタフェース CKE 出力 SDRAMクロックイネーブル信号

SDCS# 出力 SDRAMチップセレクト信号

RAS# 出力 SDRAMロウアドレスストローブ信号

CAS# 出力 SDRAMカラムアドレスストローブ信号

WE# 出力 SDRAMライトイネーブル端子

DQM0～DQM3 出力 SDRAM入出力データマスクイネーブル信号

割り込み NMI 入力 ノンマスカブル割り込み要求端子

IRQ0～ IRQ31, 
IRQ0-DS～ IRQ31-DS

入力 割り込み要求端子

汎用PWMタイマ GTETRGA, GTETRGB, 
GTETRGC, GTETRGD

入力 外部トリガ入力端子

GTIOC0A～GTIOC15A, 
GTIOC0B～GTIOC15B

入出力 インプットキャプチャ入力 /アウトプットコンペア出力 /PWM
出力端子

GTCPPO0～GTCPPO15 出力 PWM同期出力

GTIU, GTIV, GTIW 入力 ホール素子入力端子

GTOUUP 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (正相U相 )
GTOULO 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (逆相U相 )
GTOVUP 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (正相V相)
GTOVLO 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (逆相V相)
GTOWUP 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (正相W相)
GTOWLO 出力 BLDCモータ制御3相PWM出力 (逆相W相)
GTADSM0, GTADSM1 出力 A/D変換開始要求モニタ出力端子

GPTW用ポートアウト

プットイネーブル

POEGA, POEGB, POEGC, 
POEGD

入力 GPTWをハイインピーダンス状態にする要求信号を入力

8ビットタイマ TMO0～TMO3 出力 コンペアマッチ出力端子

TMCI0～TMCI3 入力 カウンタに入力する外部クロックの入力端子

TMRI0～TMRI3 入力 カウンタリセット入力端子

コンペアマッチタイマW TIC0～TIC3 入力 CMTWの入力端子

TOC0～TOC3 出力 CMTWの出力端子

表1.4 端子機能一覧 (2/7)

分類 端子名 入出力 機能
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シリアル

コミュニケーション

インタフェース

 調歩同期式モード /クロック同期式モード

SCK000～SCK012 入出力 クロック入出力端子

RXD000～RXD012 入力 受信データ入力端子

TXD000～TXD012 出力 送信データ出力端子

CTS000#～CTS012# 入力 送受信開始制御用入力端子

RTS000#～RTS012# 出力 送受信開始制御用出力端子

DE000～DE012 出力 RS-485ドライバ制御用出力端子

 簡易 I2Cモード

SSCL000～SSCL012 入出力 I2Cクロック入出力端子

SSDA000～SSDA012 入出力 I2Cデータ入出力端子

 簡易SPIモード

SCK000～SCK012 入出力 クロック入出力端子

SMISO000～SMISO012 入出力 スレーブ送出データ入出力端子

SMOSI000～SMOSI012 入出力 マスタ送出データ入出力端子

SS000#～SS012# 入力 チップセレクト入力端子

 HBSサポートモード

RXD000～RXD012 入力 受信データ入力端子

TXDA000～TXDA012 出力 送信データ出力端子

TXDB000～TXDB012

I3Cバスインタフェース SCL00 入出力 クロック入出力端子

SDA00 入出力 データ入出力端子

ハイスピード I2Cバス

インタフェース

SCLHS1, SCLHS2 入出力 クロック入出力端子

SDAHS1, SDAHS2 入出力 データ入出力端子

イーサネットモジュール  RMIIモード

RMII0_REF50CK, 
RMII1_REF50CK

入力 50MHz基準クロック。RMIIモード時の送受信信号タイミング

参照信号

RMII0_CRS_DV, 
RMII1_CRS_DV

入力 RMIIモード時、キャリア検出信号。有効な受信データが

RMIIn_RXD1～RMIIn_RXD0上にあることを示す信号

RMII0_TXD0, RMII0_TXD1, 
RMII1_TXD0, RMII1_TXD1

出力 RMIIモード時、2ビットの送信データ

RMII0_RXD0, RMII0_RXD1, 
RMII1_RXD0, RMII1_RXD1

入力 RMIIモード時、2ビットの受信データ

RMII0_TX_EN, RMII1_TX_EN 出力 RMIIモード時、データ送信イネーブル信号

RMII0_RX_ER, RMII1_RX_ER 入力 RMIIモード時、データ受信中にエラーが発生したことを示す

信号

 RGMIIモード

RGMII0_TXC, RGMII1_TXC 出力 RGMIIモード時、送信クロック

RGMII0_RXC, RGMII1_RXC 入力 RGMIIモード時、受信クロック

RGMII0_TX_CTL, 
RGMII1_TX_CTL

出力 RGMIIモード時、送信制御

RGMII0_TXD0～
RGMII0_TXD3, 
RGMII1_TXD0～
RGMII1_TXD3

出力 RGMIIモード時、4ビットの送信データ

RGMII0_RX_CTL, 
RGMII1_RX_CTL

入力 RGMIIモード時、受信制御

RGMII0_RXD0～
RGMII0_RXD3, 
RGMII1_RXD0～
RGMII1_RXD3

入力 RGMIIモード時、4ビットの受信データ

表1.4 端子機能一覧 (3/7)

分類 端子名 入出力 機能
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イーサネットモジュール  GMII/MIIモード

ET0_GTX_CLK, 
ET1_GTX_CLK

出力 1000Mbpsの送信クロック端子

ET0_CRS, ET1_CRS 入力 キャリア検出 /受信データ有効端子

ET0_RX_DV, ET1_RX_DV 入力 受信データ有効信号

ET0_TXD0～ET0_TXD7, 
ET1_TXD0～ET1_TXD7

出力 GMIIの8ビット /MIIの4ビット送信データ

ET0_RXD0～ET0_RXD7, 
ET1_RXD0～ET1_RXD7

入力 GMIIの8ビット /MIIの4ビット受信データ

ET0_TX_EN, ET1_TX_EN 出力 送信許可端子

ET0_TX_ER, ET1_TX_ER 出力 送信エラー端子。送信中のエラーをPHY-LSIに通知する信号

ET0_RX_ER, ET1_RX_ER 入力 受信エラー端子。データ受信中に発生したエラー状態を認識

する信号

ET0_TX_CLK, ET1_TX_CLK 入出力 100M/10Mbpsの送信クロック端子

(MII時：入力、MAC-to-MAC接続時：出力 )
ET0_RX_CLK, ET1_RX_CLK 入力 受信クロック端子

ET0_COL, ET1_COL 入力 衝突検出信号

 共通

ET0_LINKSTA, ET1_LINKSTA 入力 PHY-LSIからのリンク状態を入力

ET0_INT, ET1_INT 入力 PHY-LSIからの割り込みを入力

ET0_WOL, ET1_WOL 出力 Magic Packet受信を示す信号

ET0_MDC, ET1_MDC 出力 ETn_MDIOによる情報転送用の参照クロック信号

ET0_MDIO, ET1_MDIO 入出力 本MCUとPHY-LSIとの間で管理情報を交換するための双方向

信号

GPTP_CAPTURE0, 
GPTP_CAPTURE1

入力 メディアクロックキャプチャ入力

GPTP_MATCH0, 
GPTP_MATCH1

出力 メディアクロックリカバリ出力

GPTP0_PPS, GPTP1_PPS 出力 PPS信号

GPTP_PTPOUT0～
GPTP_PTPOUT3

出力 PTPパルス生成信号

ET_TAS_STA0～
ET_TAS_STA3

出力 TASステータスモニタ

ETHPHYCLK 出力 PHYクロック入力用のクロック出力端子 (EtherCATと兼用 )

EtherCATスレーブコン

トローラ
 MIIモード

CAT0_LINKSTA, 
CAT1_LINKSTA

入力 PHY Link信号入力端子

CAT0_RX_CLK, 
CAT1_RX_CLK

入力 受信クロック入力端子

CAT0_RX_DV, CAT1_RX_DV 入力 受信データ・イネーブル信号入力端子

CAT0_ERXD0～CAT0_ERXD3, 
CAT1_ERXD0～CAT1_ERXD3

入力 受信データ信号入力端子

CAT0_RX_ER, CAT1_RX_ER 入力 受信データ・エラー信号入力端子

CAT0_TX_CLK, CAT1_TX_CLK 入力 送信クロック入力端子

CAT0_TX_EN, CAT1_TX_EN 出力 送信イネーブル信号出力端子

CAT0_ETXD0～CAT0_ETXD3, 
CAT1_ETXD0～CAT1_ETXD3

出力 送信データ信号出力端子

CAT0_MDC 出力 マネージメント・インタフェース・クロック出力端子

CAT0_MDIO 入出力 マネージメント・データ信号入出力端子

ETHPHYCLK 出力 PHYクロック入力用のクロック出力端子 (ESWMと兼用 )

表1.4 端子機能一覧 (4/7)

分類 端子名 入出力 機能
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EtherCATスレーブコン

トローラ

 EtherCAT専用

CATRESTOUT 出力 PHY RESET用出力信号

CATLEDRUN 出力 EtherCAT RUN LED信号出力端子

CATIRQ 出力 EtherCAT IRQ信号出力端子

CATLEDSTER 出力 EtherCAT Dual-colorステートLED信号出力端子

CATLEDERR 出力 EtherCAT Error LED信号出力端子

CATLINKACT0, CATLINKACT1 出力 EtherCAT Link/Activity LED信号出力端子

CATSYNC0, CATSYNC1 出力 EtherCAT SYNC信号出力端子

CATLATCH0, CATLATCH1 入力 EtherCAT LATCH信号入力端子

CATI2CCLK 出力 EtherCAT EEPROM I2Cクロック信号出力端子

CATI2CDATA 入出力 EtherCAT EEPROM I2Cデータ信号入出力端子

USB2.0 ホスト /ファン

クションモジュール

VCC_USB, VCC_USBHS 入力 電源端子

VSS_USB, VSS_USBHS 入力 グランド端子

AVCC_USBHS 入力 USBHS用のアナログ電源端子

AVSS_USBHS 入力 USBHS用のアナロググランド端子

USBHS_RREF 入出力 USBHSの基準電流源端子

USB0_DP, USBHS_DP 入出力 USBバスのD+データ

USB0_DM, USBHS_DM 入出力 USBバスのD-データ

USB0_EXICEN, 
USBHS_EXICEN

出力 OTG電源 ICに接続

USB0_ID, USBHS_ID 入力 OTG電源 ICに接続

USB0_VBUSEN, 
USBHS_VBUSEN

出力 USB用VBUSパワーイネーブル端子

USB0_OVRCURA/
USB0_OVRCURB, 
USBHS_OVRCURA/
USBHS_OVRCURB, 
USB0_OVRCURA-DS/
USB0_OVRCURB-DS, 
USBHS_OVRCURA-DS/
USBHS_OVRCURB-DS

入力 USB用オーバカレント端子

USB0_VBUS, USBHS_VBUS, 
USB0_VBUS-DS, 
USBHS_VBUS-DS

入力 USBケーブルの接続 /切断検出入力端子

CANFDモジュール CRX0, CRX1, CRX2 入力 CAN入力端子

CTX0, CTX1, CTX2 出力 CAN出力端子

シリアルペリフェラル

インタフェース

RSPCK0～RSPCK2 入出力 クロック入出力端子

MOSI0～MOSI2 入出力 マスタ送出データ入出力端子

MISO0～MISO2 入出力 スレーブ送出データ入出力端子

SSL00, SSL10, SSL20 入出力 スレーブセレクト入出力端子

SSL01～SSL03, 
SSL11～SSL13, 
SSL21～SSL23

出力 スレーブセレクト出力端子

表1.4 端子機能一覧 (5/7)

分類 端子名 入出力 機能
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拡張シリアルペリフェラ

ルインタフェース

XSPI0_CK, XSPI1_CK 入出力 クロック入出力

(コントローラ時：出力、ターゲット時：入力 )
XSPI0_CKN#, XSPI1_CKN# 出力 反転クロック出力

(コントローラ時：出力、ターゲット時：なし )
XSPI0_CS0#, XSPI0_CS1#, 
XSPI1_CS0#, XSPI1_CS1#

入出力 チップセレクト信号

(コントローラ時：出力、ターゲット時：入力 )
XSPI0_DS, XSPI1_DS 入出力 リードデータストローブ /ライトデータマスク信号

XSPI0_IO0～XSPI0_IO7, 
XSPI1_IO0～XSPI1_IO7

入出力 データ入出力

XSPI0_RESET0#, 
XSPI0_RESET1#, 
XSPI1_RESET0#, 
XSPI1_RESET1#

入出力 両ターゲットデバイス用のリセット信号

(コントローラ時：出力、ターゲット時：入力 )

XSPI0_ECS0#, XSPI0_ECS1#, 
XSPI1_ECS0#, XSPI1_ECS1#

入力 ターゲットのエラー訂正状態

XSPI0_INT0#, XSPI1_INT0# 入出力 ターゲットの割り込み

(コントローラ時：入力、ターゲット時：出力 )
XSPI0_INT1#, XSPI1_INT1# 入力 ターゲットの割り込み

(コントローラ時：入力、ターゲット時：なし )
XSPI0_RSTO0#, 
XSPI1_RSTO0#

入出力 ターゲットのターゲットリセット信号

(コントローラ時：入力、ターゲット時：出力 )
XSPI0_RSTO1#, 
XSPI1_RSTO1#

入力 ターゲットのターゲットリセット信号

(コントローラ時：入力、ターゲット時：なし )
XSPI0_WP0#, XSPI0_WP1#, 
XSPI1_WP0#, XSPI1_WP1#

出力 ターゲットのライトプロテクト

シリアルサウンドインタ

フェース

SSIBCK0, SSIBCK1 入出力 SSIEシリアルビットクロック端子

SSILRCK0, SSILRCK1 入出力 LRクロック

SSITXD0, SSITXD1 出力 シリアルデータ出力端子

SSIRXD0, SSIRXD1 入力 シリアルデータ入力端子

AUDIO_CLK 入力 オーディオ用の外部クロック端子

(入力オーバサンプリングクロック)

SD/MMCホストインタ

フェース

SD0_CLK 出力 SDクロック出力端子

SD0_CMD 入出力 コマンド出力、レスポンス入力信号端子

SD0_DAT0 ～ SD0_DAT7 入出力 SD/MMCデータバス端子

SD0_CD 入力 SDカード検出端子

SD0_WP 入力 SDライトプロテクト信号

Δ-Σモジュレータインタ

フェース

DSM0_CLK0～DSM0_CLK2, 
DSM1_CLK0～DSM1_CLK2

入出力 クロック入出力端子

DSM0_DAT0～DSM0_DAT2, 
DSM1_DAT0～DSM1_DAT2

入力 データ入力端子

パラレルデータキャプ

チャユニット

PIXCLK 入力 画像転送用クロック端子

VSYNC 入力 垂直同期信号端子

HSYNC 入力 水平同期信号端子

PIXD0～PIXD7 入力 8ビット画像データ端子

PCKO 出力 ドットクロック用出力端子

パルス密度変調インタ

フェース

PDMCLK0 出力 クロック出力端子

PDMDAT0 入力 データ入力端子

表1.4 端子機能一覧 (6/7)

分類 端子名 入出力 機能
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RX74Mグループ 1.  概要

注 . 端子名については、以下の注意事項があります。詳細は、「1.6 機能別端子一覧」を参照してください。

  端子名に付加される“-A”や“-B”などの記号は端子グループ識別子を示します。 電気的特性は端子グループごとに評価されてい

ます。電気的特性のAC特性は、同一グループ内の端子を使用した場合にのみ保証されます。

端子名に-DSが付加されている端子は、ディープソフトウェアスタンバイモードの解除端子としても使用できます。

注1. 320ピン製品専用

位相計数インタフェース PCINA0, PCINA1 入力 A相入力端子

PCINB0, PCINB1 入力 B相入力端子

PCINZ0, PCINZ1 入力 Z相入力端子

PCOUTA0, PCOUTA1 出力 A相出力端子

PCOUTB0, PCOUTB1 出力 B相出力端子

PCOUTZ0, PCOUTZ1 出力 Z相出力端子

リアルタイムクロック RTCOUT 出力 1Hz/64Hzのクロック出力端子

RTCIC0～RTCIC2 入力 時間キャプチャイベント入力端子

バッテリバックアップ TAMPI0～TAMPI2 入力 タンパ検出

16ビットA/Dコンバータ AN000～AN035 入力 A/Dコンバータのアナログ入力端子

ADTRG0#～ADTRG2# 入力 A/D変換開始のための外部トリガ入力端子

ADST0～ADST2 出力 A/D変換期間モニタ出力

ADCNV0～ADCNV2 出力 A/D比較期間モニタ出力

ADSYNC 出力 A/Dコンバータユニット間同期モニタ出力

12ビットD/Aコンバータ DA0, DA1 出力 D/Aコンバータのアナログ出力端子

アナログ電源 AVCC0 入力 16ビットA/Dコンバータのアナログ電源端子、D/Aコンバータ

のアナログ電源と基準電源の端子です。

AVSS0 入力 16ビットA/Dコンバータのアナロググランド端子、D/Aコン

バータのアナロググランドと基準グランドの端子です。

VREFH0 入力 16ビットA/Dコンバータの基準電源端子

VREFL0 入力 16ビットA/Dコンバータの基準グランド端子

VREFH00～VREFH02 (注1) 入力 16ビットA/Dコンバータの基準電源端子

VREFL00～VREFL02 (注1) 入力 16ビットA/Dコンバータの基準グランド端子

ソフトウェア設定型32
ビットプログラマブル

I/Oポート

PIO_000～PIO_063 入出力 仮想的な汎用入出力ポートの端子

I/Oポート P000～P015 入出力 16ビットの入出力端子

P100～P115 入出力 16ビットの入出力端子

P200～P215 入出力 16ビットの入出力端子

P300～P312, P315 入出力 14ビットの入出力端子(P305, P308, P309は入力端子 )

P400～P415 入出力 16ビットの入出力端子

P500～P515 入出力 16ビットの入出力端子

P600～P607 入出力 8ビットの入出力端子

P700～P715 入出力 16ビットの入出力端子

P800～P807 入出力 8ビットの入出力端子

P900～P907 入出力 8ビットの入出力端子

PA00～PA07 入出力 8ビットの入出力端子

PB00～PB07 入出力 8ビットの入出力端子

PC00～PC07 入出力 8ビットの入出力端子

PD00～PD07 入出力 8ビットの入出力端子

PE00～PE07 入出力 8ビットの入出力端子

PF00～PF09 入出力 10ビットの入出力端子

PG00～PG15 入出力 16ビットの入出力端子

表1.4 端子機能一覧 (7/7)

分類 端子名 入出力 機能
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5 ピン配置図

1.5.1 320 ピン LFBGA

図 1.3 ピン配置図 (320 ピン LFBGA)

RX74M グループ

PLBG0320GD-A (320 ピン LFBGA)
( 上面透視図 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A VSS P514 P515 PC01 PC03 PC04 PC07 P801 P800 VLO VSS_D
CDC

VSS_D
CDC

VCC_D
CDC P504 P103 P104 P106 P200 P300/

TMS VSS A

B PG03 P512 P513 PC00 PC02 VSS PC05 PC06 P802 VLO VSS_D
CDC

VSS_D
CDC

VCC_D
CDC P505 P102 VSS P107 P201 P301/

TCK
P302/
TDO B

C PG02 PG01 PB01 PB03 PB04 PB06 PB07 PB05 P803 VLO VLO VCC_D
CDC

VCC_D
CDC P506 P105 P805 P806 P807 P304 P303/

TDI C

D PA06 PG00 P511 P108 P109 P110 D

E PA05 PA07 P510 PG05 PB02 PB00 VCC VCC P500 P502 P100 VCC VCC P507 P804 P111 P112 P113 E

F PA03 PA04 P509 PG07 PG06 PG04 VSS VSS P501 P503 P101 VSS VSS PF02 P115 P114 VSS VCC F

G PA02 PA01 P508 VCC VSS PF03 PF04 VSS_U
SB

PF00/
USB0_

DP

PF01/
USB0_

DM
G

H PA00 PG13 PG15 VCC VSS VSS VCL VSS VSS VCL VSS P204 P203 PF05 VCC_U
SB

VCC_U
SB H

J PG11 PG14 PG12 VCC VSS VSS VCL VSS VSS VSS VCL P205 P202 AVSS_
USBHS

USBHS
_DP

USBHS
_DM J

K PG09 PG10 P705 P704 P702 VCL VSS VCL VCL VCC VSS P207 P206 USBHS
_RREF

VSS_U
SBHS

VCC_U
SBHS K

L PG08 VSS P707 P706 P703 VSS VSS VCL VCL VSS VCC P310 P305/
NMI

AVCC_
USBHS VCC VCC L

M P701 P715 P714 VCC VSS VCL VCL VSS VSS VSS VCL P312 P311 VSS P306/
EXTAL

P307/
XTAL M

N P700 P712 P713 VCC VSS VSS VCL VSS VSS VCL VSS P209 P208 P315/
MD VSS VSS N

P PE06 PE07 PF09 VCC VSS P211 P210 VSS
P309/
XCIN/
EXCIN

P308/
XCOUT P

R PE03 PE05 PF08 P607 P606 VSS VSS VSS P906 P405 P404 VSS VSS P215 P214 RES# VCC VBATT/
VCC R

T PE01 PE04 PF07 P604 P602 VCC2 VCC2 VCC2 P907 P406 P407 VCC VCC P013 P012 P213 P212 P000 T

U PE00 PE02 PF06 P008 P009 P001 U

V P709 P711 P605 P603 P600 P601 P905 P904 AVCC0 AVSS0 VREFL
00

VREFH
00 P412 P413 P414 P415 P014 P011 P010 P002 V

W P708 P710 PD05 PD03 VSS PD02 P902 P900 AVCC0 AVSS0 VREFL
01

VREFH
01 P403 P401 P411 P409 VSS P006 P004 P003 W

Y VSS PD07 PD06 PD04 PD01 PD00 P903 P901 AVCC0 AVSS0 VREFL
02

VREFH
02 P402 P400 P410 P408 P015 P007 P005 VSS Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA)」をご確認ください。

INDEX
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5.2 224 ピン LFBGA

図 1.4 ピン配置図 (224 ピン LFBGA)

RX74M グループ

PLBG0224GE-A (224 ピン LFBGA)
( 上面透視図 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A VSS PC03 PC07 P801 P802 VLO VSS_DC
DC

VCC_DC
DC P103 P104 P106 P200 P301/

TCK
P302/
TDO VSS A

B PC04 PC01 PC05 PC06 P803 VLO VSS_DC
DC

VCC_DC
DC P102 P105 P107 P201 P300/

TMS P303/TDI P304 B

C PC00 PC02 PB06 PB05 P800 VLO P100 VCC_DC
DC P804 P805 P114 P111 P108 P110 P113 C

D PG00 PG02 PB04 PB07 P502 P500 P101 P504 P506 P806 P109 P115 P112 VSS VCC D

E PG01 PG03 PB02 PB03 VCC P501 P503 P505 P507 P807 PF02 PF04 PF03
PF00/

USB0_D
P

PF01/
USB0_D

M
E

F PA05 PA07 PB01 PB00 VSS VCL VSS VCC VSS VSS PF05 P202 P203 VCC_US
B

VSS_US
B F

G PA04 PA06 PG05 PG07 PF09 VSS VCL VSS VCL VCL P205 P204 VCC_US
BHS

USBHS_
DP

USBHS_
DM G

H PA02 PA03 PG06 PG04 PF08 VCC VSS VCL VSS VCL P206 AVSS_U
SBHS

USBHS_
RREF

VSS_US
BHS VCC H

J PA00 PA01 P703 PF06 PF07 VSS VCL VSS VCL VSS P207 P305/NMI AVCC_U
SBHS

P307/
XTAL

P306/
EXTAL J

K P707 P706 P702 P605 VSS VCC VSS VCC2 VCL VSS P310 P311 P315/MD VSS VSS K

L P705 P704 P604 P606 VCC2 P904 P906 P407 P406 P215 P209 P312 VCC
P309/
XCIN/
EXCIN

P308/
XCOUT L

M P700 P701 P607 P603 P907 P905 P902 P900 P405 P415 P212 P214 RES# VSS VBATT/
VCC M

N PE07 PE04 PE06 P602 P601 P600 P903 P901 P404 P414 P210 P213 P208 P211 P000 N

P PE05 PE03 PE02 PD07 PD05 PD03 PD02 AVSS0 VREFL0 P403 P401 P006 P004 P003 P001 P

R VSS PE01 PE00 PD06 PD04 PD00 PD01 AVCC0 VREFH0 P402 P400 P007 P005 P002 NC R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA)」をご確認ください。
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5.3 176 ピン LFBGA

図 1.5 ピン配置図 (176 ピン LFBGA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A PC01 PC03 PC05 PC07 P801 P503 VLO VSS_DCD
C

VCC_DCD
C P102 P106 P200 P805 P301/TCK P302/TDO A

B PC00 PC02 PC04 PC06 P803 P502 VLO VSS_DCD
C

VCC_DCD
C P103 P107 P201 P804 P300/TMS P303/TDI B

C PB06 PB07 P802 VCC P500 P501 VLO VCC_DCD
C VCC P100 P104 P205 P304 P202 P203 C

D PB04 PB05 PG01 P800 VCC VSS VCL P101 VSS VCL P105 VCC P204 PF00/
USB0_DP

PF01/
USB0_DM D

E PB02 PB03 PG00 VSS

  RX74M グループ

PLBG0176GG-A
(176 ピン LFBGA)

( 上面透視図 )

VSS P206 VSS_USB VCC_USB E

F PB00 PB01 PG02 VCL VCL AVSS_US
BHS

USBHS_D
P

USBHS_D
M F

G PA06 PA07 P706 VCC AVCC_US
BHS

USBHS_R
REF

VSS_USB
HS

VCC_USB
HS G

H PA04 PA05 P707 VSS P207 VSS P306/
EXTAL

P307/
XTAL H

J PA02 PA03 P705 VCL VCL P305/NMI VSS VCC J

K PA00 PA01 P702 VCC VSS P310
P309/
XCIN/
EXCIN

P308/
XCOUT K

L P700 P701 P703 P704 P312 P311 VCC VBATT/
VCC L

M PE07 PE03 PD04 PD06 VSS VCL VCC2 VSS VCL P407 P404 P315/MD RES# P001 P000 M

N PE05 PE04 P607 P604 PD07 PD05 VCC2 VSS VCL P406 P405 P415 P414 P003 P002 N

P PE01 PE02 P606 P603 P601 PD03 PD00 P902 P900 AVSS0 VREFL0 P402 P400 P005 P004 P

R PE00 PE06 P605 P602 P600 PD02 PD01 P903 P901 AVCC0 VREFH0 P403 P401 P007 P006 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA)」をご確認ください。
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5.4 176 ピン LFQFP

図 1.6 ピン配置図 (176 ピン LFQFP)

RX74M グループ
PLQP0176KJ-A

(176 ピン LFQFP)
( 上面図 )

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP)」をご確認ください。
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5.5 144 ピン LFQFP

図 1.7 ピン配置図 (144 ピン LFQFP)

RX74M グループ
PLQP0144KA-B

(144 ピン LFQFP)
( 上面図 )

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.9 機能別端子一覧 (144ピンLFQFP)」をご確認ください。
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RX74Mグループ 1.  概要

1.5.6 100 ピン LFQFP

図 1.8 ピン配置図 (100 ピン LFQFP)

RX74M グループ
PLQP0100KP-A

(100 ピン LFQFP)
( 上面図 )

注 . ピン配置図には、電源端子、I/Oポートを記載しています。

端子構成は、「表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP)」をご確認ください。
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50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PD07
PD06
PD05
PD04
PD03
PD02
PD01
PD00
VCC2

VSS
VCL

AVCC0

VREFL0
VREFH0

P404
P402
P400
P414
P007
P006
P005

P600

AVSS 0

PC00

PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
VSS
VSS_DCDC
VLO
VCC_DCDC
P101
P102
P103

VSS
VCL
P104
P105
P106
P107
P200
P201
P300/TMS
P301/TCK

PC01

VCC

P
E0

0

P
E0

2
P

E0
3

P
E0

4
P

E0
5

P
E0

6
P

A0
0

P
A0

1
P

A0
2

P
A0

3
V

CL
V

SS
V

CC

P
A0

5
P

A0
6

P
A0

7
P

B0
0

P
B0

1
P

B0
2

P
B0

3
P

B0
4

P
B0

5
P

B0
6

P
E0

1

P
A0

4

P
00

3

P
00

1
VS

S
V

CL
RE

S#
P

31
5/

M
D

P
31

2
P

31
1

P
31

0
VB

AT
T/

VC
C

P
30

9/
XC

IN
/E

X
CI

N
P

30
8/

XC
O

U
T

P3
07

/X
TA

L
P3

06
/E

X
TA

L
VC

C
P

30
5/

N
M

I
VC

C
_U

S
B

PF
01

/U
S

B0
_D

M
PF

00
/U

S
B0

_D
P

V
SS

_U
S

B
P

30
4

P3
02

/T
D

O

P
00

2

VS
S

P601

P004

P3
03

/T
D

I
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1.6 機能別端子一覧

1.6.1 320 ピン LFBGA

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (1/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )

A1 VSS

A2 P514 PIO_006 D17-A GTIOC9A CTS008#/
SSL23-D

ET0_TXD6-
A

SD0_WP IRQ22 DSM0_C
LK0-G

A3 P515 PIO_007 D16-A GTIOC9B CTS010# ET0_TXD7-
A

SD0_CD IRQ23 DSM0_D
AT0-G

A4 PC01 PIO_025 D6-A GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-
A/
RMII0_TXD
0-A/
RGMII0_TX
D0-A/
CAT0_ETX
D0-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB
0

A5 PC03 PIO_027 D4-A GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-
A/
RGMII0_TX
D2-A/
CAT0_ETX
D2-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA
1

A6 PC04 PIO_028 D3-A TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-
A/
RGMII0_TX
D3-A/
CAT0_ETX
D3-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB
1

A7 ETHPHY
CLK

PC07 PIO_031 D0-A TMO2/
TOC0/
CACREF

GTETRGD
/
GTADSM1
/
GTIOC15
B/POEGA

TXD008-A/
SMOSI008-A/
SSDA008/
TXDA008/
MISO0-A/
SSITXD0

ET0_GTX_
CLK-A/
RGMII0_TX
C-A/
CATREST
OUT

SD0_CD IRQ14 DSM1_D
AT2-C/
PDMDAT
0

A8 CLKOUT P801 PIO_057 EBCLK-A GTIV/
GTIOC0B/
POEGC

TXD010-B/
SMOSI010-B/
SSDA010/
TXDA010

ET0_CRS/
CATSYNC0

IRQ9 ADCNV1 DSM1_D
AT1-C

A9 P800 PIO_056 CS1#-A/
DQM0-B

GTIU/
GTIOC0A/
POEGD

RXD010-B/
SMISO010-B/
SSCL010

ET0_COL/
CATLATCH
0

IRQ8 ADCNV0 DSM1_C
LK1-C

A10 VLO

A11 VSS_DC
DC

A12 VSS_DC
DC

A13 VCC_DC
DC

A14 P504 PIO_036 TMCI1 GTETRGA
/GTIOC4A

CTS002#/
RXD007-B/
SMISO007-B/
SSCL007/
MOSI2-B

ET0_TX_E
R-C/
GPTP_CA
PTURE0/
CATLINKA
CT0

IRQ4 DSM0_C
LK0-E

A15 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1
/
GTIOC13
B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDA
TA-A

IRQ3
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A16 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14
A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TXD0-
B/
RMII0_TXD
0-B/
CAT0_ETX
D0-B/
CATLEDST
ER

PIXD0 IRQ4 ADST0 DSM0_C
LK1-C/
PCINA0

A17 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15
A/POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-
B/
CAT0_ETX
D2-B/
CATI2CCL
K-B

SD0_DAT
2-C/
PIXD2

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

A18 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA
/
GTIOC3A/
GTIOC14
A

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_E
N-B/
RMII0_TX_
EN-B/
CAT0_TX_
EN-B

SD0_CM
D-C/
PIXD4

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1

A19 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO1
0

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

A20 VSS

B1 PG03 PIO_059 DQM2-A/
WR2#-C/
BC2#-C

GTIOC11B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008

ET0_INT/
GPTP_MAT
CH1

IRQ11 DSM0_D
AT1-D

B2 P512 PIO_004 D19-A GTIOC8A SSL21-D ET0_TXD4-
A

SD0_DAT
0-D

IRQ20 DSM0_C
LK1-G/
PCINZ0

B3 P513 PIO_005 D18-A GTIOC8B SSL22-D ET0_TXD5-
A

SD0_DAT
1-D

IRQ21 DSM0_D
AT1-G/
PCINZ1

B4 PC00 PIO_024 D7-A GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_C
LK-A/
CAT0_TX_
CLK-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA
0

B5 PC02 PIO_026 D5-A GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-
A/
RMII0_TXD
1-A/
RGMII0_TX
D1-A/
CAT0_ETX
D1-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ
0

B6 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (2/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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B7 PC05 PIO_029 D2-A TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_E
N-A/
RMII0_TX_
EN-A/
RGMII0_TX
_CTL-A/
CAT0_TX_
EN-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ
1

B8 PC06 PIO_030 D1-A TMCI2/
TIC0

GTETRGC
/
GTCPPO7
/
GTIOC15
A/POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT0

SD0_WP IRQ13 DSM1_C
LK2-C/
PDMCLK
0

B9 P802 PIO_058 CS2#-A/
WR#-B/
WR0#-B

GTIW/
GTIOC1A/
POEGB

SCK010-B/
CTS010#/
TXDB010/
CRX2/
USB0_EXICE
N

ET0_MDIO
-B/
CAT0_MDI
O-B

IRQ2 ADCNV2 DSM1_C
LK0-C

B10 VLO

B11 VSS_DC
DC

B12 VSS_DC
DC

B13 VCC_DC
DC

B14 P505 PIO_037 TMO3 GTETRGB
/GTIOC4B

TXD007-B/
SMOSI007-B/
SSDA007/
TXDA007/
MISO2-B

ET0_TX_C
LK-C/
GPTP_MAT
CH0/
CAT0_TX_
CLK-C

IRQ10 DSM0_D
AT0-E

B15 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0
/
GTIOC13
A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCL
K-A

IRQ2

B16 VSS

B17 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15
B/POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-
B/
CAT0_ETX
D3-B/
CATI2CDA
TA-B

SD0_DAT
3-C/
PIXD3

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

B18 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14
B

SCK006-A/
CTS006#/
TXDB006/
MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_E
R-B/
RMII0_RX_
ER-B/
CAT0_RX_
ER-B

SD0_CLK
-C/PIXD5

IRQ9 PCINZ0

B19 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO1
1

SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

B20 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO1
2

TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (3/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C1 PG02 PIO_058 DQM3-A/
WR3#-C/
BC3#-C

GTIOC11A TXD008-C/
SMOSI008-C/
SSDA008/
TXDA008

ET1_RX_E
R-A/
RMII1_RX_
ER-A/
CAT1_RX_
ER-A

IRQ10 DSM0_C
LK1-D

C2 PG01 PIO_057 DQM0-A/
WR#-C/
WR0#-C

GTCPPO1 RXD008-C/
SMISO008-C/
SSCL008

ET1_RX_D
V-A/
RMII1_CR
S_DV-A/
RGMII1_R
X_CTL-A/
CAT1_RX_
DV-A

IRQ9 DSM0_D
AT2-D

C3 PB01 PIO_017 D14-A TMCI0 GTETRGB
/
GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1
-A/
RMII0_RX
D1-A/
RGMII0_R
XD1-A/
CAT0_ERX
D1-A

IRQ4-
DS

DSM0_D
AT2-A/
PCINB1

C4 PB03 PIO_019 D12-A TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3
-A/
RGMII0_R
XD3-A/
CAT0_ERX
D3-A

IRQ3

C5 PB04 PIO_020 D11-A GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009

ET0_RX_C
LK-A/
RMII0_REF
50CK-A/
RGMII0_R
XC-A/
CAT0_RX_
CLK-A

IRQ4

C6 PB06 PIO_022 D9-A GTOWUP/
GTIOC6A

RXD009-A/
SMISO009-A/
SSCL009

ET0_RX_E
R-A/
RMII0_RX_
ER-A/
CAT0_RX_
ER-A

IRQ6

C7 PB07 PIO_023 D8-A GTOWLO/
GTIOC6B

TXD009-A/
SMOSI009-A/
SSDA009/
TXDA009

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ15

C8 PB05 PIO_021 D10-A TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

SCK009-A/
CTS009#/
TXDB009

ET0_RX_D
V-A/
RMII0_CR
S_DV-A/
RGMII0_R
X_CTL-A/
CAT0_RX_
DV-A

IRQ13

C9 P803 PIO_059 CS3#-A/
WR1#-B/
BC1#-B

GTIOC1B/
POEGA

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTX2/
USB0_ID

ET0_MDC-
B/
CAT0_MDC
-B

IRQ3 ADSYNC DSM1_D
AT0-C

C10 VLO

C11 VLO

C12 VCC_DC
DC

C13 VCC_DC
DC

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (4/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C14 P506 PIO_038 GTETRGC
/
GTIOC5A/
POEGD

SCK007-B/
CTS007#/
TXDB007/
RSPCK2-B

ET0_TXD2-
C/
GPTP0_PP
S/
CAT0_ETX
D2-C

IRQ6

C15 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14
B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
USBHS_OVR
CURB/
SSILRCK1

ET0_TXD1-
B/
RMII0_TXD
1-B/
CAT0_ETX
D1-B/
CATLEDRU
N

PIXD1 IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_D
AT1-C/
PCINB0

C16 P805 PIO_061 GTADSM1
/
GTIOC15
B

SCK005-B/
CTS005#/
TXDB005/
SSL22-B/
CRX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
SEN

ET0_TXD0-
C/
RMII0_TXD
0-C/
CAT0_ETX
D0-C

HSYNC IRQ5 ADSYNC DSM0_D
AT0-F/
PCINB0

C17 P806 PIO_062 GTCPPO7
/
GTIOC14
A

RXD005-B/
SMISO005-B/
SSCL005/
SSL23-B/
CTX1

ET0_TXD1-
C/
RMII0_TXD
1-C/
CAT0_ETX
D1-C

VSYNC IRQ14 DSM0_C
LK1-F/
PCINA1

C18 P807 PIO_063 GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGD

TXD005-B/
SMOSI005-B/
SSDA005/
TXDA005/
CRX1

ET0_RX_E
R-C/
RMII0_RX_
ER-C/
CAT0_RX_
ER-C

PIXCLK IRQ15 DSM0_D
AT1-F/
PCINB1

C19 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 ALE-C/
WAIT#-B

TMCI3 GTETRGD
/
GTCPPO0
/POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_ID

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

C20 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO1
3

RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1

D1 PA06 PIO_014 A1-A/
DQM2-B

TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13
A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-
A/
RGMII1_TX
D3-A/
CAT1_ETX
D3-A

IRQ14 PCINZ1

D2 PG00 PIO_056 DQM1-A/
WR1#-C/
BC1#-C

GTCPPO0 SCK008-C/
CTS008#/
TXDB008

ET1_RX_C
LK-A/
RMII1_REF
50CK-A/
RGMII1_R
XC-A/
CAT1_RX_
CLK-A

IRQ8 DSM0_C
LK2-D

D3 P511 PIO_003 D20-A GTETRGA
/
GTIOC7B/
POEGC

SSL20-D ET0_RXD7
-A

SD0_CLK
-D

IRQ19 DSM0_D
AT2-G

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (5/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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D18 P108 PIO_040 TIC0 GTCPPO8 SCK009-C/
CTS009#/
TXDB009/
RSPCK2-C

ET0_RX_D
V-C/
RMII0_CR
S_DV-C/
CAT0_RX_
DV-C

SD0_DAT
4-C/
PIXD0

IRQ16 ADCNV0 DSM0_C
LK2-F

D19 P109 PIO_041 TOC0 GTCPPO9 RXD009-C/
SMISO009-C/
SSCL009/
MOSI2-C

ET0_RX_C
LK-C/
RMII0_REF
50CK-C/
CAT0_RX_
CLK-C

SD0_DAT
5-C/
PIXD1

IRQ17 ADCNV1 DSM0_D
AT2-F

D20 P110 PIO_042 GTCPPO1
0

TXD009-C/
SMOSI009-C/
SSDA009/
TXDA009/
MISO2-C

ET0_RXD0
-C/
RMII0_RX
D0-C/
CAT0_ERX
D0-C

SD0_DAT
6-C/
PIXD2

IRQ18 ADCNV2

E1 PA05 PIO_013 A2-A GTIOC2B/
GTIOC12
B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-
A/
RGMII1_TX
D2-A/
CAT1_ETX
D2-A

IRQ5 PCINA0

E2 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 A0-A/
BC0#-A/
DQM1-B

GTIOC3B/
GTIOC13
B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT1

IRQ7 PCINB0

E3 CLKOUT P510 PIO_002 D21-A GTETRGB
/
GTIOC7A/
POEGB

MISO2-D ET0_RXD6
-A

SD0_CM
D-D

IRQ18 DSM0_C
LK2-G/
PCOUTZ
0

E5 PG05 PIO_061 A10-A GTIOC12
B

RXD003-C/
SMISO003-C/
SSCL003

ET0_MDIO
-A/
CAT0_MDI
O-A

IRQ13

E6 PB02 PIO_018 D13-A GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS009#

ET0_RXD2
-A/
RGMII0_R
XD2-A/
CAT0_ERX
D2-A

IRQ2

E7 PB00 PIO_016 D15-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC14
A/POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0
-A/
RMII0_RX
D0-A/
RGMII0_R
XD0-A/
CAT0_ERX
D0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_C
LK2-A/
PCINA1

E8 VCC

E9 VCC

E10 P500 PIO_032 WR#-A/
WR0#-A/
A16-C

GTIOC2A CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS007#/
SSL11-C/
CTX0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

SD0_DAT
4-A

IRQ0 ADST0 DSM0_C
LK2-E

E11 P502 PIO_034 WR2#-A/
BC2#-A/
A18-C

GTIOC3A TXD002-C/
SMOSI002-C/
SSDA002/
TXDA002/
SSL13-C/
CTX1

ET0_WOL/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
6-A

IRQ2 ADST2 DSM0_C
LK1-E

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (6/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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E12 P100 PIO_008 CS1#-B/
WAIT#-A

TMRI3/
CACREF

GTIU/
GTADSM0
/
GTIOC12
A

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS005#/
USB0_OVRC
URB-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TX_E
R-B/
CATLINKA
CT0/
CATLEDER
R

IRQ0 ADTRG2
#

DSM0_C
LK0-C

E13 VCC

E14 VCC

E15 P507 PIO_039 GTETRGD
/
GTIOC5B/
POEGC

CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
SSL20-B

ET0_TXD3-
C/
GPTP1_PP
S/
CAT0_ETX
D3-C

IRQ7

E16 P804 PIO_060 GTADSM0
/
GTIOC15
A

CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL21-B/
CTX0/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_OVR
CURA

ET0_TX_E
N-C/
RMII0_TX_
EN-C/
CAT0_TX_
EN-C

PCKO IRQ4 DSM0_C
LK0-F/
PCINA0

E18 P111 PIO_043 GTCPPO1
1

CTS012#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
SSL20-C

ET0_RXD1
-C/
RMII0_RX
D1-C/
CAT0_ERX
D1-C

SD0_DAT
7-C/
PIXD3

IRQ19

E19 P112 PIO_044 GTCPPO1
2

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
CTS009#/
SSL21-C

ET0_RXD2
-C/
CAT0_ERX
D2-C

PIXD4 IRQ20 ADST0 DSM0_C
LK1-H/
PDMCLK
0

E20 P113 PIO_045 GTCPPO1
3

SCK012-B/
CTS012#/
TXDB012/
SSL22-C

ET0_RXD3
-C/
CAT0_ERX
D3-C

PIXD5 IRQ21 ADST1 DSM0_D
AT1-H/
PDMDAT
0

F1 PA03 PIO_011 A4-A GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-
A/
RMII1_TXD
0-A/
RGMII1_TX
D0-A/
CAT1_ETX
D0-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_D
AT1-A

F2 PA04 PIO_012 A3-A TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-
A/
RMII1_TXD
1-A/
RGMII1_TX
D1-A/
CAT1_ETX
D1-A

IRQ5-
DS

PCINZ0

F3 P509 PIO_001 D22-A TOC2 GTIOC6B MOSI2-D ET0_RXD5
-A

SD0_DAT
3-D

IRQ17 PCOUTB
0

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (7/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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F5 PG07 PIO_063 A8-A GTIOC13
B

CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003

ET0_CRS IRQ15

F6 PG06 PIO_062 A9-A GTIOC13
A

TXD003-C/
SMOSI003-C/
SSDA003/
TXDA003

ET0_COL IRQ14

F7 PG04 PIO_060 A11-A GTIOC12
A

SCK003-C/
CTS003#/
TXDB003

ET0_MDC-
A/
CAT0_MDC
-A

IRQ12

F8 VSS

F9 VSS

F10 P501 PIO_033 WR1#-A/
BC1#-A/
A17-C

GTIOC2B SCK002-C/
CTS002#/
TXDB002/
SSL12-C/
CRX0

ET0_INT/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
5-A

IRQ1 ADST1 DSM0_D
AT2-E

F11 P503 PIO_035 WR3#-A/
BC3#-A/
A19-C

GTIOC3B RXD002-C/
SMISO002-C/
SSCL002/
CRX1/
USB0_OVRC
URB/
SSIRXD0

ET1_WOL/
CATLEDER
R

SD0_DAT
7-A

IRQ3 DSM0_D
AT1-E

F12 P101 PIO_009 CS0#-A/
ALE-B

TMCI3 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC12
B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS/
USBHS_EXI
CEN

ET0_TX_C
LK-B/
CAT0_TX_
CLK-B/
CAT0_LINK
STA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_D
AT0-C

F13 VSS

F14 VSS

F15 PF02 PIO_050 CS6#-B/
BREQ#-
C

GTCPPO1
/GTIOC7A

RXD000-C/
SMISO000-C/
SSCL000/
RXD007-C/
SMISO007-C/
SSCL007

ET1_TXD2-
C/
CAT1_ETX
D2-C

IRQ2 ADSYNC DSM1_C
LK0-F

F16 P115 PIO_047 GTCPPO1
5

RXD012-B/
SMISO012-B/
SSCL012

ET1_TX_C
LK-C/
CAT1_TX_
CLK-C

PIXD7 IRQ23 DSM0_D
AT0-H

F18 P114 PIO_046 GTCPPO1
4

TXD012-B/
SMOSI012-B/
SSDA012/
TXDA012/
SSL23-C

ET1_TX_E
R-C/
CATLINKA
CT1

PIXD6 IRQ22 ADST2 DSM0_C
LK0-H

F19 VSS

F20 VCC

G1 PA02 PIO_010 A5-A GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_C
LK-A/
CAT1_TX_
CLK-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_C
LK1-A

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (8/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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G2 PA01 PIO_009 A6-A GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10
B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_E
N-A/
RMII1_TX_
EN-A/
RGMII1_TX
_CTL-A/
CAT1_TX_
EN-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_D
AT0-A

G3 P508 PIO_000 D23-A TIC2 GTIOC6A RSPCK2-D ET0_RXD4
-A

SD0_DAT
2-D

IRQ16 PCOUTA
0

G5 VCC

G6 VSS

G15 PF03 PIO_051 CS7#-B/
BACK#-C

GTCPPO2
/GTIOC7B

TXD000-C/
SMOSI000-C/
SSDA000/
TXDA000/
TXD007-C/
SMOSI007-C/
SSDA007/
TXDA007

ET1_TXD3-
C/
CAT1_ETX
D3-C

IRQ3 DSM1_D
AT0-F

G16 PF04 PIO_052 CS4#-B GTCPPO3
/GTIOC8A

SCK000-C/
CTS000#/
TXDB000/
SCK007-C/
CTS007#/
TXDB007

ET1_TXD0-
C/
RMII1_TXD
0-C/
CAT1_ETX
D0-C

IRQ4 DSM1_C
LK1-F

G18 VSS_US
B

G19 PF00 PIO_048 GTCPPO1
4

USB0_DP IRQ0

G20 PF01 PIO_049 GTCPPO1
5

USB0_DM IRQ1

H1 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 A7-A CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10
A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

ET1_GTX_
CLK-A/
RGMII1_TX
C-A/
CATIRQ

IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_C
LK0-A

H2 PG13 PIO_029 D26-A GTCPPO1
3

CTS003# ET1_MDC-
A/
GPTP_PTP
OUT1

SD0_DAT
5-D/
XSPI1_R
ESET1#/
PIXD5

IRQ29 DSM1_D
AT1-H/
PCOUTB
0

H3 PG15 PIO_031 D24-A GTCPPO1
5

CTS011# ET1_CRS/
GPTP_PTP
OUT3

SD0_DAT
7-D/
XSPI1_R
STO1#/
PIXD7

IRQ31 DSM1_D
AT2-H

H5 VCC

H6 VSS

H8 VSS

H9 VCL

H10 VSS

H11 VSS

H12 VCL

H13 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (9/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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H15 ETHPHY
CLK

P204 PIO_020 A20-C/
CS7#-C

TMRI1 GTOVUP/
GTIOC1A/
GTIOC5A

CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-B/
SCLHS1-B/
CTX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
S-DS/
SSIBCK1

ET0_RXD0
-B/
RMII0_RX
D0-B/
CAT0_ERX
D0-B

SD0_WP/
PIXCLK

IRQ12 DSM1_C
LK1-B/
PCOUTA
1

H16 P203 PIO_019 CS2#-B/
BACK#-A

GTOULO/
GTIOC0B/
GTIOC4B

RXD006-A/
SMISO006-A/
SSCL006/
CTS003#/
SSL00-C/
SDA00-B/
CRX2/
USB0_OVRC
URB/
USBHS_ID/
SSIBCK0

ET0_RX_C
LK-B/
RMII0_REF
50CK-B/
CAT0_RX_
CLK-B/
CATI2CDA
TA-C

SD0_DAT
1-C/
PIXD7

IRQ3 DSM1_D
AT0-B/
PDMDAT
0

H18 PF05 PIO_053 CS5#-B GTCPPO5
/
GTIOC8B/
POEGD

CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
SSL01-C

ET1_TXD1-
C/
RMII1_TXD
1-C/
CAT1_ETX
D1-C

IRQ5 DSM1_D
AT1-F

H19 VCC_US
B

H20 VCC_US
B

J1 PG11 PIO_027 D28-A GTCPPO1
3

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012

ET1_TXD7-
A/
ET_TAS_S
TA3

PIXD3 IRQ27 DSM1_D
AT0-H/
PCOUTZ
1

J2 PG14 PIO_030 D25-A GTCPPO1
4

ET1_MDIO
-A/
GPTP_PTP
OUT2

SD0_DAT
6-D/
XSPI1_W
P1#/
PIXD6

IRQ30 DSM1_C
LK2-H/
PCOUTZ
0

J3 PG12 PIO_028 D27-A GTCPPO1
2

CTS008#/
CTS005#

ET1_COL/
GPTP_PTP
OUT0

SD0_DAT
4-D/
XSPI1_IN
T1#/
XSPI1_E
CS1#/
PIXD4

IRQ28 DSM1_C
LK1-H/
PCOUTA
0

J5 VCC

J6 VSS

J8 VSS

J9 VCL

J10 VSS

J11 VSS

J12 VSS

J13 VCL

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (10/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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J15 CLKOUT P205 PIO_021 A21-C/
CS6#-C

GTOVLO/
GTIOC1B/
GTIOC5B

SCK001-B/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-B/
SDAHS1-B/
CRX0/
USB0_VBUS/
USBHS_VBU
SEN/
SSIRXD1

ET0_RXD1
-B/
RMII0_RX
D1-B/
CAT0_ERX
D1-B

SD0_CD/
HSYNC

IRQ5 ADTRG0
#

DSM1_D
AT1-B/
PCOUTB
1

J16 P202 PIO_018 CS3#-B/
BREQ#-A

TMO0 GTOUUP/
GTIOC0A/
GTIOC4A

TXD006-A/
SMOSI006-A/
SSDA006/
TXDA006/
RSPCK0-C/
SCL00-B/
CTX2/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_EXI
CEN/
AUDIO_CLK

ET0_RX_D
V-B/
RMII0_CR
S_DV-B/
CAT0_RX_
DV-B/
CATI2CCL
K-C

SD0_DAT
0-C/
PIXD6

IRQ15 DSM1_C
LK0-B/
PDMCLK
0

J18 AVSS_U
SBHS

J19 USBHS_DP

J20 USBHS_DM

K1 PG09 PIO_025 D30-A TOC3 GTCPPO1
1

RXD012-C/
SMISO012-C/
SSCL012

ET1_TXD5-
A/
ET_TAS_S
TA1

PIXD1 IRQ25 DSM0_D
AT2-H/
PCOUTA
1

K2 PG10 PIO_026 D29-A GTCPPO1
2

TXD012-C/
SMOSI012-C/
SSDA012/
TXDA012

ET1_TXD6-
A/
ET_TAS_S
TA2

PIXD2 IRQ26 DSM1_C
LK0-H/
PCOUTB
1

K3 P705 PIO_053 RAS#-A/
CS5#-A

GTIOC12
B

SCK011-B/
CTS011#/
TXDB011

ET1_RXD1
-A/
RMII1_RX
D1-A/
RGMII1_R
XD1-A/
CAT1_ERX
D1-A

XSPI1_R
STO1#

IRQ13 ADCNV1 DSM1_D
AT2-D

K5 P704 PIO_052 SDCS#-
A/CS4#-
A

GTIOC12
A

CTS004#/
CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011

ET1_RXD0
-A/
RMII1_RX
D0-A/
RGMII1_R
XD0-A/
CAT1_ERX
D0-A

XSPI1_IN
T1#/
XSPI1_E
CS1#

IRQ12 ADCNV0 DSM1_C
LK2-D

K6 P702 PIO_050 RD#-A/
DQM3-B

GTETRGA
/
GTIOC11A

SCK004-B/
CTS004#/
TXDB004

ET1_CRS/
CATSYNC1

XSPI1_W
P0#/
XSPI1_R
ESET1#/
HSYNC

IRQ10 ADST2 DSM1_C
LK1-D

K8 VCL

K9 VSS

K10 VCL

K11 VCL

K12 VCC

K13 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (11/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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K15 P207 PIO_023 A23-C/
CS4#-C

TMRI3 GTOWLO/
GTIOC2B/
GTIOC6B

RXD001-B/
SMISO001-B/
SSCL001/
MISO1-B/
SDAHS2-B/
CRX1/
USB0_ID/
USBHS_OVR
CURB-DS

ET0_RXD3
-B/
CAT0_ERX
D3-B

PCKO IRQ3-
DS

ADTRG2
#

DSM1_D
AT2-B

K16 P206 PIO_022 A22-C/
CS5#-C

TMO3/
RTCOUT

GTOWUP/
GTIOC2A/
GTIOC6A

CTS006#/
TXD001-B/
SMOSI001-B/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-B/
SCLHS2-B/
CTX1/
USB0_EXICE
N/
USBHS_OVR
CURA-DS/
SSITXD1

ET0_RXD2
-B/
CAT0_ERX
D2-B

VSYNC IRQ2-
DS

ADTRG1
#

DSM1_C
LK2-B/
PCOUTZ
1

K18 USBHS_
RREF

K19 VSS_US
BHS

K20 VCC_US
BHS

L1 PG08 PIO_024 D31-A TIC3 GTCPPO1
0

SCK012-C/
CTS012#/
TXDB012

ET1_TXD4-
A/
ET_TAS_S
TA0

PIXD0 IRQ24 DSM0_C
LK2-H

L2 VSS

L3 P707 PIO_055 WE#-A/
CS7#-A

GTIOC13
B

TXD011-B/
SMOSI011-B/
SSDA011/
TXDA011

ET1_RXD3
-A/
RGMII1_R
XD3-A/
CAT1_ERX
D3-A

XSPI1_R
ESET1#

IRQ7 DSM0_D
AT0-D

L5 P706 PIO_054 CAS#-A/
CS6#-A

GTIOC13
A

RXD011-B/
SMISO011-B/
SSCL011

ET1_RXD2
-A/
RGMII1_R
XD2-A/
CAT1_ERX
D2-A

XSPI1_W
P1#

IRQ14 ADCNV2 DSM0_C
LK0-D

L6 P703 PIO_051 ALE-A/
WR2#-B/
BC2#-B

CACREF GTETRGB
/
GTIOC11B

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

XSPI1_R
ESET0#/
PCKO

IRQ8 DSM1_D
AT1-D

L8 VSS

L9 VSS

L10 VCL

L11 VCL

L12 VSS

L13 VCC

L15 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB
/
GTCPPO1
/POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

L16 P305 NMI/
IRQ0

L18 AVCC_U
SBHS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (12/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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L19 VCC

L20 VCC

M1 P701 PIO_049 CKE-A/
WR3#-B/
BC3#-B

GTIOC10
B

RXD004-B/
SMISO004-B/
SSCL004

ET1_COL/
CATLATCH
1

XSPI1_R
STO0#/
XSPI1_R
ESET0#/
VSYNC

IRQ1 ADST1 DSM1_D
AT0-D

M2 P715 PIO_023 A12-A GTCPPO9
/
GTIOC15
B

RXD010-C/
SMISO010-C/
SSCL010

ET1_RXD7
-A

HSYNC IRQ23

M3 P714 PIO_022 A13-A GTCPPO8
/
GTIOC15
A

TXD010-C/
SMOSI010-C/
SSDA010/
TXDA010

ET1_RXD6
-A

VSYNC IRQ22

M5 VCC

M6 VSS

M8 VCL

M9 VCL

M10 VSS

M11 VSS

M12 VSS

M13 VCL

M15 P312 PIO_060 BACK#-B RTCIC2 GTETRGD
/
GTCPPO1
5/POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_D
AT2-C/
TAMPI2

M16 P311 PIO_059 BREQ#-B RTCIC1 GTETRGC
/
GTCPPO1
4/POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_C
LK2-C/
TAMPI1

M18 VSS

M19 EXTAL P306

M20 XTAL P307

N1 ETHPHY
CLK

P700 PIO_048 SDCLK-A GTIOC10
A

TXD004-B/
SMOSI004-B/
SSDA004/
TXDA004

ET1_INT/
CATREST
OUT

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#/
PIXCLK

IRQ0 ADST0 DSM1_C
LK0-D

N2 P712 PIO_020 A15-A GTCPPO5
/
GTIOC14
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTS011#

ET1_RXD4
-A

PCKO IRQ20 DSM1_C
LK0-G

N3 P713 PIO_021 A14-A GTCPPO6
/
GTIOC14
B

SCK010-C/
CTS010#/
TXDB010

ET1_RXD5
-A

PIXCLK IRQ21 DSM1_D
AT0-G

N5 VCC

N6 VSS

N8 VSS

N9 VCL

N10 VSS

N11 VSS

N12 VCL

N13 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (13/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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N15 P209 PIO_049 TOC1 GTETRGB RXD004-C/
SMISO004-C/
SSCL004/
MOSI1-D

ET1_RX_C
LK-C/
RMII1_REF
50CK-C/
CAT1_RX_
CLK-C

IRQ25 PCINB1

N16 P208 PIO_048 TIC1 GTETRGA SCK004-C/
CTS004#/
TXDB004/
RSPCK1-D

ET1_TX_E
N-C/
RMII1_TX_
EN-C/
CAT1_TX_
EN-C

IRQ24 PCINA1

N18 MD/
FINED

P315

N19 VSS

N20 VSS

P1 PE06 PIO_046 A9-B/
A21-D

TIC1 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC10
A/POEGB

SSL13-A ET1_RX_C
LK-D/
RMII1_REF
50CK-D/
CAT1_RX_
CLK-D/
CATLEDER
R

XSPI1_D
S/PIXD6

IRQ6

P2 PE07 PIO_047 A8-B/
A20-D

TOC1 GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B/POEGD

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA/
CATREST
OUT

XSPI1_C
S0#/
PIXD7

IRQ7

P3 PF09 PIO_017 A20-A/
A16-D

CTS012# GPTP_CA
PTURE1

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#

IRQ17

P5 VCC

P6 VSS

P15 P211 PIO_051 GTETRGD CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS005#/
SSL10-D/
USBHS_OVR
CURB

ET1_RXD1
-C/
RMII1_RX
D1-C/
CAT1_ERX
D1-C

IRQ27

P16 P210 PIO_050 GTETRGC TXD004-C/
SMOSI004-C/
SSDA004/
TXDA004/
MISO1-D

ET1_RXD0
-C/
RMII1_RX
D0-C/
CAT1_ERX
D0-C

IRQ26 PCINZ1

P18 VSS

P19 XCIN/
EXCIN

P309

P20 XCOUT P308

R1 PE03 PIO_043 A12-B TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1
-D/
RMII1_RX
D1-D/
CAT1_ERX
D1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1/PIXD3

IRQ11

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (14/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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R2 PE05 PIO_045 A10-B/
A22-D

GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3
-D/
CAT1_ERX
D3-D/
CATLEDRU
N

XSPI1_IO
3/PIXD5

IRQ5

R3 PF08 PIO_016 A21-A/
A17-D

GTCPPO1
2/POEGA

XSPI1_R
ESET0#

IRQ16

R5 P607 PIO_015 CS0#-B/
D16-B

GTETRGB
/
GTADSM0
/
GTIOC15
B/POEGA

CTS008#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
CRX2

ET1_INT/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_R
STO0#

IRQ15 DSM1_D
AT2-A

R6 P606 PIO_014 CS1#-C/
D17-B

GTETRGA
/
GTCPPO4
/
GTIOC15
A/POEGC

SCK009-B/
CTS009#/
TXDB009/
SSL03-D/
CTX2

ET1_TX_E
R-B/
ET_TAS_S
TA2/
CATLINKA
CT1

XSPI0_R
ESET0#

IRQ14 DSM1_C
LK2-A

R7 VSS

R8 VSS

R9 VSS

R10 P906 PIO_006 GTCPPO2
/POEGA

SCK006-B/
CTS006#/
TXDB006

ET0_MDC-
C/
GPTP_PTP
OUT2

IRQ14

R11 P405 PIO_053 IRQ13-
DS

AN005

R12 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

R13 VSS

R14 VSS

R15 P215 PIO_055 GTCPPO1
3

CTS004#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
USBHS_ID

ET1_RXD3
-C/
CAT1_ERX
D3-C

IRQ31 PDMDAT
0/
PCINZ0

R16 P214 PIO_054 GTCPPO1
2

TXD005-C/
SMOSI005-C/
SSDA005/
TXDA005/
SSL13-D/
USBHS_EXI
CEN

ET1_RXD2
-C/
CAT1_ERX
D2-C

IRQ30 ADTRG2
#

PDMCLK
0/
PCINB0

R18 RES#

R19 VCC

R20 VBATT/
VCC

T1 CLKOUT PE01 PIO_041 A14-B GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_D
V-D/
RMII1_CR
S_DV-D/
CAT1_RX_
DV-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K/PIXD1

IRQ9

T2 PE04 PIO_044 A11-B/
A23-D

GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2
-D/
CAT1_ERX
D2-D/
CATLEDST
ER

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#/
PIXD4

IRQ12

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (15/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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T3 PF07 PIO_055 A22-A/
A18-D

GTCPPO1
1/
GTIOC9B

SSL03-C XSPI1_R
STO0#

IRQ7 DSM1_D
AT2-F

T5 P604 PIO_012 CS3#-C/
D19-B

GTIOC6A TXD009-B/
SMOSI009-B/
SSDA009/
TXDA009/
SSL01-D

ET1_TXD2-
B/
ET_TAS_S
TA0/
CAT1_ETX
D2-B

XSPI0_C
S1#/
XSPI0_R
STO0#

IRQ4 DSM1_C
LK1-A

T6 P602 PIO_010 CAS#-B/
D21-B

GTIOC5A SCK008-B/
CTS008#/
TXDB008/
MOSI0-D

ET1_TXD0-
B/
RMII1_TXD
0-B/
GPTP_PTP
OUT2/
CAT1_ETX
D0-B/
CATLATCH
0

XSPI0_IO
6/HSYNC

IRQ2 ADTRG2
#

DSM1_C
LK0-A

T7 VCC2

T8 VCC2

T9 VCC2

T10 P907 PIO_007 GTCPPO3
/POEGD

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
CTS001#

ET0_MDIO
-C/
GPTP_PTP
OUT3

XSPI0_W
P0#

IRQ15

T11 P406 PIO_054 IRQ14-
DS

AN006

T12 P407 PIO_055 IRQ15-
DS

AN007

T13 VCC

T14 VCC

T15 P013 PIO_037 GTCPPO1
3

ET1_CRS/
GPTP_CA
PTURE1/
CATLATCH
0

IRQ29 DSM1_D
AT1-E

T16 P012 PIO_036 GTCPPO1
2

CTS006# ET1_COL/
GPTP0_PP
S/
CATSYNC0

IRQ28 DSM1_C
LK1-E

T18 P213 PIO_053 GTCPPO1
1

RXD005-C/
SMISO005-C/
SSCL005/
SSL12-D/
USBHS_VBU
SEN

ET1_RX_E
R-C/
RMII1_RX_
ER-C/
CAT1_RX_
ER-C

IRQ29 ADTRG1
#

PCINA0

T19 P212 PIO_052 GTCPPO1
0

SCK005-C/
CTS005#/
TXDB005/
SSL11-D/
USBHS_OVR
CURA

ET1_RX_D
V-C/
RMII1_CR
S_DV-C/
CAT1_RX_
DV-C

IRQ28 ADTRG0
#

T20 P000 PIO_000 TMRI0 GTCPPO7
/
GTIOC10
A/POEGB

CTS000#/
CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
AUDIO_CLK

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ16-
DS

AN016 DSM0_C
LK0-B

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (16/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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U1 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 A15-B GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_E
R-D/
RMII1_RX_
ER-D/
CAT1_RX_
ER-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#/
PIXD0

IRQ8

U2 PE02 PIO_042 A13-B TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0
-D/
RMII1_RX
D0-D/
CAT1_ERX
D0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0/PIXD2

IRQ7-
DS

U3 PF06 PIO_054 A23-A/
A19-D

GTCPPO6
/
GTIOC9A/
POEGC

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS007#/
SSL02-C

XSPI1_C
S1#/
XSPI1_W
P0#

IRQ6 DSM1_C
LK2-F

U18 P008 PIO_032 GTCPPO8
/
GTIOC14
A

TXD006-C/
SMOSI006-C/
SSDA006/
TXDA006

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ24 ADTRG1
#

U19 P009 PIO_033 GTCPPO9
/
GTIOC14
B

RXD006-C/
SMISO006-C/
SSCL006

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ25 ADTRG2
#

U20 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0
/
GTIOC10
B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_D
AT0-B/
PCOUTZ
0

V1 P709 PIO_017 A18-A GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B

RXD011-C/
SMISO011-C/
SSCL011

ET1_INT XSPI1_IO
5

IRQ17 DSM1_D
AT2-G

V2 P711 PIO_019 A16-A GTETRGB
/
GTADSM1
/
GTIOC11B

CTS010#/
CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011

ET1_MDIO
-C

XSPI1_IO
7

IRQ19 DSM1_D
AT1-G

V3 P605 PIO_013 CS2#-C/
D18-B

GTIOC6B RXD009-B/
SMISO009-B/
SSCL009/
SSL02-D

ET1_TXD3-
B/
ET_TAS_S
TA1/
CAT1_ETX
D3-B

XSPI0_IN
T0#/
XSPI0_E
CS0#

IRQ13 DSM1_D
AT1-A

V4 P603 PIO_011 WE#-B/
D20-B

GTIOC5B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS009#/
MISO0-D

ET1_TXD1-
B/
RMII1_TXD
1-B/
GPTP_PTP
OUT3/
CAT1_ETX
D1-B/
CATSYNC0

XSPI0_IO
7/PCKO

IRQ3 DSM1_D
AT0-A

V5 P600 PIO_008 SDCS#-
B/D23-B

GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_C
LK-B/
GPTP_PTP
OUT0/
CAT1_TX_
CLK-B/
CATLATCH
1

XSPI0_IO
4/PIXCLK

IRQ0 ADTRG0
#

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (17/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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V6 P601 PIO_009 RAS#-B/
D22-B

GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_E
N-B/
RMII1_TX_
EN-B/
GPTP_PTP
OUT1/
CAT1_TX_
EN-B/
CATSYNC1

XSPI0_IO
5/VSYNC

IRQ1 ADTRG1
#

V7 P905 PIO_005 GTCPPO1
/POEGB

RXD006-B/
SMISO006-B/
SSCL006

ET0_CRS/
GPTP_PTP
OUT1

IRQ13

V8 P904 PIO_004 GTCPPO0
/POEGC

TXD006-B/
SMOSI006-B/
SSDA006/
TXDA006

ET0_COL/
GPTP_PTP
OUT0

IRQ12

V9 AVCC0

V10 AVSS0

V11 VREFL00

V12 VREFH0
0

V13 P412 PIO_060 IRQ28-
DS

AN012

V14 P413 PIO_061 IRQ29 AN013

V15 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

V16 P415 PIO_063 IRQ31 AN015/
DA1

V17 P014 PIO_038 GTCPPO1
4

ET0_COL/
GPTP_MAT
CH1/
CATSYNC1

IRQ30 DSM1_C
LK2-E

V18 P011 PIO_035 GTCPPO1
1/
GTIOC15
B

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006

ET1_WOL/
GPTP_MAT
CH0/
CAT0_MDI
O-C

IRQ27 DSM1_D
AT0-E

V19 P010 PIO_034 GTCPPO1
0/
GTIOC15
A

SCK006-C/
CTS006#/
TXDB006

ET0_WOL/
GPTP_CA
PTURE0/
CAT0_MDC
-C

IRQ26 DSM1_C
LK0-E

V20 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1
/
GTIOC11A
/GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-
D/
CAT0_MDC
-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_C
LK1-B/
PCOUTA
0

W1 P708 PIO_016 A19-A GTETRGC
/
GTCPPO4
/
GTIOC10
A

SCK011-C/
CTS011#/
TXDB011

ET0_INT XSPI1_IO
4

IRQ16 DSM1_C
LK2-G

W2 P710 PIO_018 A17-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC11A

TXD011-C/
SMOSI011-C/
SSDA011/
TXDA011

ET1_MDC-
C

XSPI1_IO
6

IRQ18 DSM1_C
LK1-G

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (18/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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W3 PD05 PIO_037 A18-B/
D26-B

GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_D
V-B/
RMII1_CR
S_DV-B/
CAT1_RX_
DV-B/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3/PIXD5

IRQ5 AN029

W4 PD03 PIO_035 A20-B/
D28-B

TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3
-B/
CAT1_ERX
D3-B/
CAT0_MDI
O-D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1/PIXD3

IRQ3 AN027

W5 VSS

W6 PD02 PIO_034 A21-B/
D29-B

TIC2 GTETRGB
/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2
-B/
CAT1_ERX
D2-B/
CAT0_MDC
-D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0/PIXD2

IRQ2 AN026

W7 P902 PIO_002 GTETRGC
/
GTCPPO8

SCK001-C/
CTS001#/
TXDB001

ET1_MDC-
B/
ET_TAS_S
TA2/
CATREST
OUT

XSPI0_R
ESET1#

IRQ10 AN034

W8 P900 PIO_000 GTETRGA
/
GTCPPO5

RXD001-C/
SMISO001-C/
SSCL001

ET1_COL/
ET_TAS_S
TA0/
CATSYNC1

XSPI0_IN
T1#/
XSPI0_E
CS1#

IRQ0 AN032

W9 AVCC0

W10 AVSS0

W11 VREFL01

W12 VREFH0
1

W13 P403 PIO_051 IRQ11-
DS

AN003

W14 P401 PIO_049 IRQ9-
DS

AN001

W15 P411 PIO_059 IRQ27-
DS

AN011

W16 P409 PIO_057 IRQ25-
DS

AN009

W17 VSS

W18 P006 PIO_006 GTCPPO5
/
GTIOC13
A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK
0/
PCOUTZ
1

W19 P004 PIO_004 GTCPPO3
/
GTIOC12
A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-
D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_C
LK2-B/
PCOUTA
1

W20 P003 PIO_003 GTCPPO2
/
GTIOC11B
/GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO
-D/
CAT0_MDI
O-E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_D
AT1-B/
PCOUTB
0

Y1 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (19/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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Y2 PD07 PIO_039 A16-B/
D24-B

GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#/
PIXD7

IRQ7 AN031

Y3 PD06 PIO_038 A17-B/
D25-B

GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_E
R-B/
RMII1_RX_
ER-B/
CAT1_RX_
ER-B/
CATLEDER
R

SD0_WP/
XSPI0_D
S/PIXD6

IRQ6 AN030

Y4 PD04 PIO_036 A19-B/
D27-B

GTETRGA
/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_C
LK-B/
RMII1_REF
50CK-B/
CAT1_RX_
CLK-B/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#/
PIXD4

IRQ4 AN028

Y5 PD01 PIO_033 A22-B/
D30-B

GTETRGC
/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1
-B/
RMII1_RX
D1-B/
CAT1_ERX
D1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K/PIXD1

IRQ1 AN025

Y6 PD00 PIO_032 A23-B/
D31-B

GTETRGD
/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0
-B/
RMII1_RX
D0-B/
CAT1_ERX
D0-B/
CATLATCH
0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#/
PIXD0

IRQ0 AN024

Y7 P903 PIO_003 GTETRGD
/
GTCPPO9
/POEGD

CTS006#/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001

ET1_MDIO
-B/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_W
P1#

IRQ11 AN035

Y8 P901 PIO_001 GTETRGB
/
GTCPPO6

TXD001-C/
SMOSI001-C/
SSDA001/
TXDA001

ET1_CRS/
ET_TAS_S
TA1/
CATLATCH
1

XSPI0_R
STO1#/
XSPI0_R
ESET0#

IRQ9 AN033

Y9 AVCC0

Y10 AVSS0

Y11 VREFL02

Y12 VREFH0
2

Y13 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

Y14 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

Y15 P410 PIO_058 IRQ26-
DS

AN010

Y16 P408 PIO_056 IRQ24-
DS

AN008

Y17 P015 PIO_039 GTCPPO1
5

ET0_CRS/
GPTP1_PP
S/
CATLATCH
1

IRQ31 DSM1_D
AT2-E

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (20/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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Y18 P007 PIO_007 GTCPPO6
/
GTIOC13
B/POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT
0

Y19 P005 PIO_005 GTCPPO4
/
GTIOC12
B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO
-D/
CATLATCH
0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_D
AT2-B/
PCOUTB
1

Y20 VSS

表1.5 機能別端子一覧 (320ピンLFBGA) (21/21)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

320
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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1.6.2 224 ピン LFBGA

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (1/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )

A1 VSS

A2 PC03 PIO_027 D4-A GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-
A/
RGMII0_TX
D2-A/
CAT0_ETX
D2-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA
1

A3 ETHPHY
CLK

PC07 PIO_031 D0-A TMO2/
TOC0/
CACREF

GTETRGD
/
GTADSM1
/
GTIOC15
B/POEGA

TXD008-A/
SMOSI008-A/
SSDA008/
TXDA008/
MISO0-A/
SSITXD0

RGMII0_TX
C-A/
CATREST
OUT

SD0_CD IRQ14 DSM1_D
AT2-C/
PDMDAT
0

A4 CLKOUT P801 PIO_057 EBCLK-A GTIV/
GTIOC0B/
POEGC

TXD010-B/
SMOSI010-B/
SSDA010/
TXDA010

ET0_CRS/
CATSYNC0

IRQ9 ADCNV1 DSM1_D
AT1-C

A5 P802 PIO_058 CS2#-A/
WR#-B/
WR0#-B

GTIW/
GTIOC1A/
POEGB

SCK010-B/
CTS010#/
TXDB010/
CRX2/
USB0_EXICE
N

ET0_MDIO
-B/
CAT0_MDI
O-B

IRQ2 ADCNV2 DSM1_C
LK0-C

A6 VLO

A7 VSS_DC
DC

A8 VCC_DC
DC

A9 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1
/
GTIOC13
B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDA
TA-A

IRQ3

A10 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14
A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TXD0-
B/
RMII0_TXD
0-B/
CAT0_ETX
D0-B/
CATLEDST
ER

PIXD0 IRQ4 ADST0 DSM0_C
LK1-C/
PCINA0

A11 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15
A/POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-
B/
CAT0_ETX
D2-B/
CATI2CCL
K-B

SD0_DAT
2-C/
PIXD2

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

A12 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA
/
GTIOC3A/
GTIOC14
A

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_E
N-B/
RMII0_TX_
EN-B/
CAT0_TX_
EN-B

SD0_CM
D-C/
PIXD4

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1
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A13 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO1
1

SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

A14 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO1
2

TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

A15 VSS

B1 PC04 PIO_028 D3-A TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-
A/
RGMII0_TX
D3-A/
CAT0_ETX
D3-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB
1

B2 PC01 PIO_025 D6-A GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-
A/
RMII0_TXD
0-A/
RGMII0_TX
D0-A/
CAT0_ETX
D0-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB
0

B3 PC05 PIO_029 D2-A TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_E
N-A/
RMII0_TX_
EN-A/
RGMII0_TX
_CTL-A/
CAT0_TX_
EN-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ
1

B4 PC06 PIO_030 D1-A TMCI2/
TIC0

GTETRGC
/
GTCPPO7
/
GTIOC15
A/POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT0

SD0_WP IRQ13 DSM1_C
LK2-C/
PDMCLK
0

B5 P803 PIO_059 CS3#-A/
WR1#-B/
BC1#-B

GTIOC1B/
POEGA

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTX2/
USB0_ID

ET0_MDC-
B/
CAT0_MDC
-B

IRQ3 ADSYNC DSM1_D
AT0-C

B6 VLO

B7 VSS_DC
DC

B8 VCC_DC
DC

B9 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0
/
GTIOC13
A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCL
K-A

IRQ2

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (2/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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B10 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14
B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
USBHS_OVR
CURB/
SSILRCK1

ET0_TXD1-
B/
RMII0_TXD
1-B/
CAT0_ETX
D1-B/
CATLEDRU
N

PIXD1 IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_D
AT1-C/
PCINB0

B11 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15
B/POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-
B/
CAT0_ETX
D3-B/
CATI2CDA
TA-B

SD0_DAT
3-C/
PIXD3

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

B12 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14
B

SCK006-A/
CTS006#/
TXDB006/
MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_E
R-B/
RMII0_RX_
ER-B/
CAT0_RX_
ER-B

SD0_CLK
-C/PIXD5

IRQ9 PCINZ0

B13 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO1
0

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

B14 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO1
3

RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1

B15 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 ALE-C/
WAIT#-B

TMCI3 GTETRGD
/
GTCPPO0
/POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_ID

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

C1 PC00 PIO_024 D7-A GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_C
LK-A/
CAT0_TX_
CLK-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA
0

C2 PC02 PIO_026 D5-A GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-
A/
RMII0_TXD
1-A/
RGMII0_TX
D1-A/
CAT0_ETX
D1-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ
0

C3 PB06 PIO_022 D9-A GTOWUP/
GTIOC6A

RXD009-A/
SMISO009-A/
SSCL009

ET0_RX_E
R-A/
RMII0_RX_
ER-A/
CAT0_RX_
ER-A

IRQ6

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (3/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C4 PB05 PIO_021 D10-A TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

SCK009-A/
CTS009#/
TXDB009

ET0_RX_D
V-A/
RMII0_CR
S_DV-A/
RGMII0_R
X_CTL-A/
CAT0_RX_
DV-A

IRQ13

C5 P800 PIO_056 CS1#-A/
DQM0-B

GTIU/
GTIOC0A/
POEGD

RXD010-B/
SMISO010-B/
SSCL010

ET0_COL/
CATLATCH
0

IRQ8 ADCNV0 DSM1_C
LK1-C

C6 VLO

C7 P100 PIO_008 CS1#-B/
WAIT#-A

TMRI3/
CACREF

GTIU/
GTADSM0
/
GTIOC12
A

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS005#/
USB0_OVRC
URB-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TX_E
R-B/
CATLINKA
CT0/
CATLEDER
R

IRQ0 ADTRG2
#

DSM0_C
LK0-C

C8 VCC_DC
DC

C9 P804 PIO_060 GTADSM0
/
GTIOC15
A

CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL21-B/
CTX0/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_OVR
CURA

ET0_TX_E
N-C/
RMII0_TX_
EN-C/
CAT0_TX_
EN-C

PCKO IRQ4 DSM0_C
LK0-F/
PCINA0

C10 P805 PIO_061 GTADSM1
/
GTIOC15
B

SCK005-B/
CTS005#/
TXDB005/
SSL22-B/
CRX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
SEN

ET0_TXD0-
C/
RMII0_TXD
0-C/
CAT0_ETX
D0-C

HSYNC IRQ5 ADSYNC DSM0_D
AT0-F/
PCINB0

C11 P114 PIO_046 GTCPPO1
4

TXD012-B/
SMOSI012-B/
SSDA012/
TXDA012/
SSL23-C

ET1_TX_E
R-C/
CATLINKA
CT1

PIXD6 IRQ22 ADST2 DSM0_C
LK0-H

C12 P111 PIO_043 GTCPPO1
1

CTS012#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
SSL20-C

ET0_RXD1
-C/
RMII0_RX
D1-C/
CAT0_ERX
D1-C

SD0_DAT
7-C/
PIXD3

IRQ19

C13 P108 PIO_040 TIC0 GTCPPO8 SCK009-C/
CTS009#/
TXDB009/
RSPCK2-C

ET0_RX_D
V-C/
RMII0_CR
S_DV-C/
CAT0_RX_
DV-C

SD0_DAT
4-C/
PIXD0

IRQ16 ADCNV0 DSM0_C
LK2-F

C14 P110 PIO_042 GTCPPO1
0

TXD009-C/
SMOSI009-C/
SSDA009/
TXDA009/
MISO2-C

ET0_RXD0
-C/
RMII0_RX
D0-C/
CAT0_ERX
D0-C

SD0_DAT
6-C/
PIXD2

IRQ18 ADCNV2

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (4/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C15 P113 PIO_045 GTCPPO1
3

SCK012-B/
CTS012#/
TXDB012/
SSL22-C

ET0_RXD3
-C/
CAT0_ERX
D3-C

PIXD5 IRQ21 ADST1 DSM0_D
AT1-H/
PDMDAT
0

D1 PG00 PIO_056 DQM1-A/
WR1#-C/
BC1#-C

GTCPPO0 SCK008-C/
CTS008#/
TXDB008

ET1_RX_C
LK-A/
RMII1_REF
50CK-A/
RGMII1_R
XC-A/
CAT1_RX_
CLK-A

IRQ8 DSM0_C
LK2-D

D2 PG02 PIO_058 DQM3-A/
WR3#-C/
BC3#-C

GTIOC11A TXD008-C/
SMOSI008-C/
SSDA008/
TXDA008

ET1_RX_E
R-A/
RMII1_RX_
ER-A/
CAT1_RX_
ER-A

IRQ10 DSM0_C
LK1-D

D3 PB04 PIO_020 D11-A GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009

ET0_RX_C
LK-A/
RMII0_REF
50CK-A/
RGMII0_R
XC-A/
CAT0_RX_
CLK-A

IRQ4

D4 PB07 PIO_023 D8-A GTOWLO/
GTIOC6B

TXD009-A/
SMOSI009-A/
SSDA009/
TXDA009

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ15

D5 P502 PIO_034 WR2#-A/
BC2#-A/
A18-C

GTIOC3A TXD002-C/
SMOSI002-C/
SSDA002/
TXDA002/
SSL13-C/
CTX1

ET0_WOL/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
6-A

IRQ2 ADST2 DSM0_C
LK1-E

D6 P500 PIO_032 WR#-A/
WR0#-A/
A16-C

GTIOC2A CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS007#/
SSL11-C/
CTX0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

SD0_DAT
4-A

IRQ0 ADST0 DSM0_C
LK2-E

D7 P101 PIO_009 CS0#-A/
ALE-B

TMCI3 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC12
B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS/
USBHS_EXI
CEN

ET0_TX_C
LK-B/
CAT0_TX_
CLK-B/
CAT0_LINK
STA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_D
AT0-C

D8 P504 PIO_036 TMCI1 GTETRGA
/GTIOC4A

CTS002#/
RXD007-B/
SMISO007-B/
SSCL007/
MOSI2-B

ET0_TX_E
R-C/
GPTP_CA
PTURE0/
CATLINKA
CT0

IRQ4 DSM0_C
LK0-E

D9 P506 PIO_038 GTETRGC
/
GTIOC5A/
POEGD

SCK007-B/
CTS007#/
TXDB007/
RSPCK2-B

ET0_TXD2-
C/
GPTP0_PP
S/
CAT0_ETX
D2-C

IRQ6

D10 P806 PIO_062 GTCPPO7
/
GTIOC14
A

RXD005-B/
SMISO005-B/
SSCL005/
SSL23-B/
CTX1

ET0_TXD1-
C/
RMII0_TXD
1-C/
CAT0_ETX
D1-C

VSYNC IRQ14 DSM0_C
LK1-F/
PCINA1

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (5/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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D11 P109 PIO_041 TOC0 GTCPPO9 RXD009-C/
SMISO009-C/
SSCL009/
MOSI2-C

ET0_RX_C
LK-C/
RMII0_REF
50CK-C/
CAT0_RX_
CLK-C

SD0_DAT
5-C/
PIXD1

IRQ17 ADCNV1 DSM0_D
AT2-F

D12 P115 PIO_047 GTCPPO1
5

RXD012-B/
SMISO012-B/
SSCL012

ET1_TX_C
LK-C/
CAT1_TX_
CLK-C

PIXD7 IRQ23 DSM0_D
AT0-H

D13 P112 PIO_044 GTCPPO1
2

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
CTS009#/
SSL21-C

ET0_RXD2
-C/
CAT0_ERX
D2-C

PIXD4 IRQ20 ADST0 DSM0_C
LK1-H/
PDMCLK
0

D14 VSS

D15 VCC

E1 PG01 PIO_057 DQM0-A/
WR#-C/
WR0#-C

GTCPPO1 RXD008-C/
SMISO008-C/
SSCL008

ET1_RX_D
V-A/
RMII1_CR
S_DV-A/
RGMII1_R
X_CTL-A/
CAT1_RX_
DV-A

IRQ9 DSM0_D
AT2-D

E2 PG03 PIO_059 DQM2-A/
WR2#-C/
BC2#-C

GTIOC11B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008

ET0_INT/
GPTP_MAT
CH1

IRQ11 DSM0_D
AT1-D

E3 PB02 PIO_018 D13-A GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS009#

ET0_RXD2
-A/
RGMII0_R
XD2-A/
CAT0_ERX
D2-A

IRQ2

E4 PB03 PIO_019 D12-A TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3
-A/
RGMII0_R
XD3-A/
CAT0_ERX
D3-A

IRQ3

E5 VCC

E6 P501 PIO_033 WR1#-A/
BC1#-A/
A17-C

GTIOC2B SCK002-C/
CTS002#/
TXDB002/
SSL12-C/
CRX0

ET0_INT/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
5-A

IRQ1 ADST1 DSM0_D
AT2-E

E7 P503 PIO_035 WR3#-A/
BC3#-A/
A19-C

GTIOC3B RXD002-C/
SMISO002-C/
SSCL002/
CRX1/
USB0_OVRC
URB/
SSIRXD0

ET1_WOL/
CATLEDER
R

SD0_DAT
7-A

IRQ3 DSM0_D
AT1-E

E8 P505 PIO_037 TMO3 GTETRGB
/GTIOC4B

TXD007-B/
SMOSI007-B/
SSDA007/
TXDA007/
MISO2-B

ET0_TX_C
LK-C/
GPTP_MAT
CH0/
CAT0_TX_
CLK-C

IRQ10 DSM0_D
AT0-E

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (6/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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E9 P507 PIO_039 GTETRGD
/
GTIOC5B/
POEGC

CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
SSL20-B

ET0_TXD3-
C/
GPTP1_PP
S/
CAT0_ETX
D3-C

IRQ7

E10 P807 PIO_063 GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGD

TXD005-B/
SMOSI005-B/
SSDA005/
TXDA005/
CRX1

ET0_RX_E
R-C/
RMII0_RX_
ER-C/
CAT0_RX_
ER-C

PIXCLK IRQ15 DSM0_D
AT1-F/
PCINB1

E11 PF02 PIO_050 CS6#-B/
BREQ#-
C

GTCPPO1
/GTIOC7A

RXD000-C/
SMISO000-C/
SSCL000/
RXD007-C/
SMISO007-C/
SSCL007

ET1_TXD2-
C/
CAT1_ETX
D2-C

IRQ2 ADSYNC DSM1_C
LK0-F

E12 PF04 PIO_052 CS4#-B GTCPPO3
/GTIOC8A

SCK000-C/
CTS000#/
TXDB000/
SCK007-C/
CTS007#/
TXDB007

ET1_TXD0-
C/
RMII1_TXD
0-C/
CAT1_ETX
D0-C

IRQ4 DSM1_C
LK1-F

E13 PF03 PIO_051 CS7#-B/
BACK#-C

GTCPPO2
/GTIOC7B

TXD000-C/
SMOSI000-C/
SSDA000/
TXDA000/
TXD007-C/
SMOSI007-C/
SSDA007/
TXDA007

ET1_TXD3-
C/
CAT1_ETX
D3-C

IRQ3 DSM1_D
AT0-F

E14 PF00 PIO_048 GTCPPO1
4

USB0_DP IRQ0

E15 PF01 PIO_049 GTCPPO1
5

USB0_DM IRQ1

F1 PA05 PIO_013 A2-A GTIOC2B/
GTIOC12
B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-
A/
RGMII1_TX
D2-A/
CAT1_ETX
D2-A

IRQ5 PCINA0

F2 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 A0-A/
BC0#-A/
DQM1-B

GTIOC3B/
GTIOC13
B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT1

IRQ7 PCINB0

F3 PB01 PIO_017 D14-A TMCI0 GTETRGB
/
GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1
-A/
RMII0_RX
D1-A/
RGMII0_R
XD1-A/
CAT0_ERX
D1-A

IRQ4-
DS

DSM0_D
AT2-A/
PCINB1

F4 PB00 PIO_016 D15-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC14
A/POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0
-A/
RMII0_RX
D0-A/
RGMII0_R
XD0-A/
CAT0_ERX
D0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_C
LK2-A/
PCINA1

F5 VSS

F6 VCL

F7 VSS

F8 VCC

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (7/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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F9 VSS

F10 VSS

F11 PF05 PIO_053 CS5#-B GTCPPO5
/
GTIOC8B/
POEGD

CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
SSL01-C

ET1_TXD1-
C/
RMII1_TXD
1-C/
CAT1_ETX
D1-C

IRQ5 DSM1_D
AT1-F

F12 P202 PIO_018 CS3#-B/
BREQ#-A

TMO0 GTOUUP/
GTIOC0A/
GTIOC4A

TXD006-A/
SMOSI006-A/
SSDA006/
TXDA006/
RSPCK0-C/
SCL00-B/
CTX2/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_EXI
CEN/
AUDIO_CLK

ET0_RX_D
V-B/
RMII0_CR
S_DV-B/
CAT0_RX_
DV-B/
CATI2CCL
K-C

SD0_DAT
0-C/
PIXD6

IRQ15 DSM1_C
LK0-B/
PDMCLK
0

F13 P203 PIO_019 CS2#-B/
BACK#-A

GTOULO/
GTIOC0B/
GTIOC4B

RXD006-A/
SMISO006-A/
SSCL006/
CTS003#/
SSL00-C/
SDA00-B/
CRX2/
USB0_OVRC
URB/
USBHS_ID/
SSIBCK0

ET0_RX_C
LK-B/
RMII0_REF
50CK-B/
CAT0_RX_
CLK-B/
CATI2CDA
TA-C

SD0_DAT
1-C/
PIXD7

IRQ3 DSM1_D
AT0-B/
PDMDAT
0

F14 VCC_US
B

F15 VSS_US
B

G1 PA04 PIO_012 A3-A TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-
A/
RMII1_TXD
1-A/
RGMII1_TX
D1-A/
CAT1_ETX
D1-A

IRQ5-
DS

PCINZ0

G2 PA06 PIO_014 A1-A/
DQM2-B

TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13
A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-
A/
RGMII1_TX
D3-A/
CAT1_ETX
D3-A

IRQ14 PCINZ1

G3 PG05 PIO_061 A10-A GTIOC12
B

RXD003-C/
SMISO003-C/
SSCL003

ET0_MDIO
-A/
CAT0_MDI
O-A

IRQ13

G4 PG07 PIO_063 A8-A GTIOC13
B

CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003

ET0_CRS IRQ15

G5 PF09 PIO_017 A20-A/
A16-D

CTS012# GPTP_CA
PTURE1

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#

IRQ17

G6 VSS

G7 VCL

G8 VSS

G9 VCL

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (8/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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G10 VCL

G11 CLKOUT P205 PIO_021 A21-C/
CS6#-C

GTOVLO/
GTIOC1B/
GTIOC5B

SCK001-B/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-B/
SDAHS1-B/
CRX0/
USB0_VBUS/
USBHS_VBU
SEN/
SSIRXD1

ET0_RXD1
-B/
RMII0_RX
D1-B/
CAT0_ERX
D1-B

SD0_CD/
HSYNC

IRQ5 ADTRG0
#

DSM1_D
AT1-B/
PCOUTB
1

G12 ETHPHY
CLK

P204 PIO_020 A20-C/
CS7#-C

TMRI1 GTOVUP/
GTIOC1A/
GTIOC5A

CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-B/
SCLHS1-B/
CTX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
S-DS/
SSIBCK1

ET0_RXD0
-B/
RMII0_RX
D0-B/
CAT0_ERX
D0-B

SD0_WP/
PIXCLK

IRQ12 DSM1_C
LK1-B/
PCOUTA
1

G13 VCC_US
BHS

G14 USBHS_DP

G15 USBHS_DM

H1 PA02 PIO_010 A5-A GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_C
LK-A/
CAT1_TX_
CLK-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_C
LK1-A

H2 PA03 PIO_011 A4-A GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-
A/
RMII1_TXD
0-A/
RGMII1_TX
D0-A/
CAT1_ETX
D0-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_D
AT1-A

H3 PG06 PIO_062 A9-A GTIOC13
A

TXD003-C/
SMOSI003-C/
SSDA003/
TXDA003

ET0_COL IRQ14

H4 PG04 PIO_060 A11-A GTIOC12
A

SCK003-C/
CTS003#/
TXDB003

ET0_MDC-
A/
CAT0_MDC
-A

IRQ12

H5 PF08 PIO_016 A21-A/
A17-D

GTCPPO1
2/POEGA

XSPI1_R
ESET0#

IRQ16

H6 VCC

H7 VSS

H8 VCL

H9 VSS

H10 VCL

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (9/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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H11 P206 PIO_022 A22-C/
CS5#-C

TMO3/
RTCOUT

GTOWUP/
GTIOC2A/
GTIOC6A

CTS006#/
TXD001-B/
SMOSI001-B/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-B/
SCLHS2-B/
CTX1/
USB0_EXICE
N/
USBHS_OVR
CURA-DS/
SSITXD1

ET0_RXD2
-B/
CAT0_ERX
D2-B

VSYNC IRQ2-
DS

ADTRG1
#

DSM1_C
LK2-B/
PCOUTZ
1

H12 AVSS_U
SBHS

H13 USBHS_
RREF

H14 VSS_US
BHS

H15 VCC

J1 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 A7-A CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10
A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

RGMII1_TX
C-A/
CATIRQ

IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_C
LK0-A

J2 PA01 PIO_009 A6-A GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10
B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_E
N-A/
RMII1_TX_
EN-A/
RGMII1_TX
_CTL-A/
CAT1_TX_
EN-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_D
AT0-A

J3 P703 PIO_051 ALE-A/
WR2#-B/
BC2#-B

CACREF GTETRGB
/
GTIOC11B

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

XSPI1_R
ESET0#/
PCKO

IRQ8 DSM1_D
AT1-D

J4 PF06 PIO_054 A23-A/
A19-D

GTCPPO6
/
GTIOC9A/
POEGC

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS007#/
SSL02-C

XSPI1_C
S1#/
XSPI1_W
P0#

IRQ6 DSM1_C
LK2-F

J5 PF07 PIO_055 A22-A/
A18-D

GTCPPO1
1/
GTIOC9B

SSL03-C XSPI1_R
STO0#

IRQ7 DSM1_D
AT2-F

J6 VSS

J7 VCL

J8 VSS

J9 VCL

J10 VSS

J11 P207 PIO_023 A23-C/
CS4#-C

TMRI3 GTOWLO/
GTIOC2B/
GTIOC6B

RXD001-B/
SMISO001-B/
SSCL001/
MISO1-B/
SDAHS2-B/
CRX1/
USB0_ID/
USBHS_OVR
CURB-DS

ET0_RXD3
-B/
CAT0_ERX
D3-B

PCKO IRQ3-
DS

ADTRG2
#

DSM1_D
AT2-B

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (10/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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J12 P305 NMI/
IRQ0

J13 AVCC_U
SBHS

J14 XTAL P307

J15 EXTAL P306

K1 P707 PIO_055 WE#-A/
CS7#-A

GTIOC13
B

TXD011-B/
SMOSI011-B/
SSDA011/
TXDA011

ET1_RXD3
-A/
RGMII1_R
XD3-A/
CAT1_ERX
D3-A

XSPI1_R
ESET1#

IRQ7 DSM0_D
AT0-D

K2 P706 PIO_054 CAS#-A/
CS6#-A

GTIOC13
A

RXD011-B/
SMISO011-B/
SSCL011

ET1_RXD2
-A/
RGMII1_R
XD2-A/
CAT1_ERX
D2-A

XSPI1_W
P1#

IRQ14 ADCNV2 DSM0_C
LK0-D

K3 P702 PIO_050 RD#-A/
DQM3-B

GTETRGA
/
GTIOC11A

SCK004-B/
CTS004#/
TXDB004

ET1_CRS/
CATSYNC1

XSPI1_W
P0#/
XSPI1_R
ESET1#/
HSYNC

IRQ10 ADST2 DSM1_C
LK1-D

K4 P605 PIO_013 CS2#-C/
D18-B

GTIOC6B RXD009-B/
SMISO009-B/
SSCL009/
SSL02-D

ET1_TXD3-
B/
ET_TAS_S
TA1/
CAT1_ETX
D3-B

XSPI0_IN
T0#/
XSPI0_E
CS0#

IRQ13 DSM1_D
AT1-A

K5 VSS

K6 VCC

K7 VSS

K8 VCC2

K9 VCL

K10 VSS

K11 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB
/
GTCPPO1
/POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

K12 P311 PIO_059 BREQ#-B RTCIC1 GTETRGC
/
GTCPPO1
4/POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_C
LK2-C/
TAMPI1

K13 MD/
FINED

P315

K14 VSS

K15 VSS

L1 P705 PIO_053 RAS#-A/
CS5#-A

GTIOC12
B

SCK011-B/
CTS011#/
TXDB011

ET1_RXD1
-A/
RMII1_RX
D1-A/
RGMII1_R
XD1-A/
CAT1_ERX
D1-A

XSPI1_R
STO1#

IRQ13 ADCNV1 DSM1_D
AT2-D

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (11/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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L2 P704 PIO_052 SDCS#-
A/CS4#-
A

GTIOC12
A

CTS004#/
CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011

ET1_RXD0
-A/
RMII1_RX
D0-A/
RGMII1_R
XD0-A/
CAT1_ERX
D0-A

XSPI1_IN
T1#/
XSPI1_E
CS1#

IRQ12 ADCNV0 DSM1_C
LK2-D

L3 P604 PIO_012 CS3#-C/
D19-B

GTIOC6A TXD009-B/
SMOSI009-B/
SSDA009/
TXDA009/
SSL01-D

ET1_TXD2-
B/
ET_TAS_S
TA0/
CAT1_ETX
D2-B

XSPI0_C
S1#/
XSPI0_R
STO0#

IRQ4 DSM1_C
LK1-A

L4 P606 PIO_014 CS1#-C/
D17-B

GTETRGA
/
GTCPPO4
/
GTIOC15
A/POEGC

SCK009-B/
CTS009#/
TXDB009/
SSL03-D/
CTX2

ET1_TX_E
R-B/
ET_TAS_S
TA2/
CATLINKA
CT1

XSPI0_R
ESET0#

IRQ14 DSM1_C
LK2-A

L5 VCC2

L6 P904 PIO_004 GTCPPO0
/POEGC

TXD006-B/
SMOSI006-B/
SSDA006/
TXDA006

ET0_COL/
GPTP_PTP
OUT0

IRQ12

L7 P906 PIO_006 GTCPPO2
/POEGA

SCK006-B/
CTS006#/
TXDB006

ET0_MDC-
C/
GPTP_PTP
OUT2

IRQ14

L8 P407 PIO_055 IRQ15-
DS

AN007

L9 P406 PIO_054 IRQ14-
DS

AN006

L10 P215 PIO_055 GTCPPO1
3

CTS004#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
USBHS_ID

ET1_RXD3
-C/
CAT1_ERX
D3-C

IRQ31 PDMDAT
0/
PCINZ0

L11 P209 PIO_049 TOC1 GTETRGB RXD004-C/
SMISO004-C/
SSCL004/
MOSI1-D

ET1_RX_C
LK-C/
RMII1_REF
50CK-C/
CAT1_RX_
CLK-C

IRQ25 PCINB1

L12 P312 PIO_060 BACK#-B RTCIC2 GTETRGD
/
GTCPPO1
5/POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_D
AT2-C/
TAMPI2

L13 VCC

L14 XCIN/
EXCIN

P309

L15 XCOUT P308

M1 ETHPHY
CLK

P700 PIO_048 SDCLK-A GTIOC10
A

TXD004-B/
SMOSI004-B/
SSDA004/
TXDA004

ET1_INT/
CATREST
OUT

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#/
PIXCLK

IRQ0 ADST0 DSM1_C
LK0-D

M2 P701 PIO_049 CKE-A/
WR3#-B/
BC3#-B

GTIOC10
B

RXD004-B/
SMISO004-B/
SSCL004

ET1_COL/
CATLATCH
1

XSPI1_R
STO0#/
XSPI1_R
ESET0#/
VSYNC

IRQ1 ADST1 DSM1_D
AT0-D

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (12/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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M3 P607 PIO_015 CS0#-B/
D16-B

GTETRGB
/
GTADSM0
/
GTIOC15
B/POEGA

CTS008#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
CRX2

ET1_INT/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_R
STO0#

IRQ15 DSM1_D
AT2-A

M4 P603 PIO_011 WE#-B/
D20-B

GTIOC5B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS009#/
MISO0-D

ET1_TXD1-
B/
RMII1_TXD
1-B/
GPTP_PTP
OUT3/
CAT1_ETX
D1-B/
CATSYNC0

XSPI0_IO
7/PCKO

IRQ3 DSM1_D
AT0-A

M5 P907 PIO_007 GTCPPO3
/POEGD

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
CTS001#

ET0_MDIO
-C/
GPTP_PTP
OUT3

XSPI0_W
P0#

IRQ15

M6 P905 PIO_005 GTCPPO1
/POEGB

RXD006-B/
SMISO006-B/
SSCL006

ET0_CRS/
GPTP_PTP
OUT1

IRQ13

M7 P902 PIO_002 GTETRGC
/
GTCPPO8

SCK001-C/
CTS001#/
TXDB001

ET1_MDC-
B/
ET_TAS_S
TA2/
CATREST
OUT

XSPI0_R
ESET1#

IRQ10 AN034

M8 P900 PIO_000 GTETRGA
/
GTCPPO5

RXD001-C/
SMISO001-C/
SSCL001

ET1_COL/
ET_TAS_S
TA0/
CATSYNC1

XSPI0_IN
T1#/
XSPI0_E
CS1#

IRQ0 AN032

M9 P405 PIO_053 IRQ13-
DS

AN005

M10 P415 PIO_063 IRQ31 AN015/
DA1

M11 P212 PIO_052 GTCPPO1
0

SCK005-C/
CTS005#/
TXDB005/
SSL11-D/
USBHS_OVR
CURA

ET1_RX_D
V-C/
RMII1_CR
S_DV-C/
CAT1_RX_
DV-C

IRQ28 ADTRG0
#

M12 P214 PIO_054 GTCPPO1
2

TXD005-C/
SMOSI005-C/
SSDA005/
TXDA005/
SSL13-D/
USBHS_EXI
CEN

ET1_RXD2
-C/
CAT1_ERX
D2-C

IRQ30 ADTRG2
#

PDMCLK
0/
PCINB0

M13 RES#

M14 VSS

M15 VBATT/
VCC

N1 PE07 PIO_047 A8-B/
A20-D

TOC1 GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B/POEGD

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA/
CATREST
OUT

XSPI1_C
S0#/
PIXD7

IRQ7

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (13/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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N2 PE04 PIO_044 A11-B/
A23-D

GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2
-D/
CAT1_ERX
D2-D/
CATLEDST
ER

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#/
PIXD4

IRQ12

N3 PE06 PIO_046 A9-B/
A21-D

TIC1 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC10
A/POEGB

SSL13-A ET1_RX_C
LK-D/
RMII1_REF
50CK-D/
CAT1_RX_
CLK-D/
CATLEDER
R

XSPI1_D
S/PIXD6

IRQ6

N4 P602 PIO_010 CAS#-B/
D21-B

GTIOC5A SCK008-B/
CTS008#/
TXDB008/
MOSI0-D

ET1_TXD0-
B/
RMII1_TXD
0-B/
GPTP_PTP
OUT2/
CAT1_ETX
D0-B/
CATLATCH
0

XSPI0_IO
6/HSYNC

IRQ2 ADTRG2
#

DSM1_C
LK0-A

N5 P601 PIO_009 RAS#-B/
D22-B

GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_E
N-B/
RMII1_TX_
EN-B/
GPTP_PTP
OUT1/
CAT1_TX_
EN-B/
CATSYNC1

XSPI0_IO
5/VSYNC

IRQ1 ADTRG1
#

N6 P600 PIO_008 SDCS#-
B/D23-B

GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_C
LK-B/
GPTP_PTP
OUT0/
CAT1_TX_
CLK-B/
CATLATCH
1

XSPI0_IO
4/PIXCLK

IRQ0 ADTRG0
#

N7 P903 PIO_003 GTETRGD
/
GTCPPO9
/POEGD

CTS006#/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001

ET1_MDIO
-B/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_W
P1#

IRQ11 AN035

N8 P901 PIO_001 GTETRGB
/
GTCPPO6

TXD001-C/
SMOSI001-C/
SSDA001/
TXDA001

ET1_CRS/
ET_TAS_S
TA1/
CATLATCH
1

XSPI0_R
STO1#/
XSPI0_R
ESET0#

IRQ9 AN033

N9 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

N10 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

N11 P210 PIO_050 GTETRGC TXD004-C/
SMOSI004-C/
SSDA004/
TXDA004/
MISO1-D

ET1_RXD0
-C/
RMII1_RX
D0-C/
CAT1_ERX
D0-C

IRQ26 PCINZ1

N12 P213 PIO_053 GTCPPO1
1

RXD005-C/
SMISO005-C/
SSCL005/
SSL12-D/
USBHS_VBU
SEN

ET1_RX_E
R-C/
RMII1_RX_
ER-C/
CAT1_RX_
ER-C

IRQ29 ADTRG1
#

PCINA0

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (14/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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N13 P208 PIO_048 TIC1 GTETRGA SCK004-C/
CTS004#/
TXDB004/
RSPCK1-D

ET1_TX_E
N-C/
RMII1_TX_
EN-C/
CAT1_TX_
EN-C

IRQ24 PCINA1

N14 P211 PIO_051 GTETRGD CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS005#/
SSL10-D/
USBHS_OVR
CURB

ET1_RXD1
-C/
RMII1_RX
D1-C/
CAT1_ERX
D1-C

IRQ27

N15 P000 PIO_000 TMRI0 GTCPPO7
/
GTIOC10
A/POEGB

CTS000#/
CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
AUDIO_CLK

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ16-
DS

AN016 DSM0_C
LK0-B

P1 PE05 PIO_045 A10-B/
A22-D

GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3
-D/
CAT1_ERX
D3-D/
CATLEDRU
N

XSPI1_IO
3/PIXD5

IRQ5

P2 PE03 PIO_043 A12-B TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1
-D/
RMII1_RX
D1-D/
CAT1_ERX
D1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1/PIXD3

IRQ11

P3 PE02 PIO_042 A13-B TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0
-D/
RMII1_RX
D0-D/
CAT1_ERX
D0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0/PIXD2

IRQ7-
DS

P4 PD07 PIO_039 A16-B/
D24-B

GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#/
PIXD7

IRQ7 AN031

P5 PD05 PIO_037 A18-B/
D26-B

GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_D
V-B/
RMII1_CR
S_DV-B/
CAT1_RX_
DV-B/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3/PIXD5

IRQ5 AN029

P6 PD03 PIO_035 A20-B/
D28-B

TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3
-B/
CAT1_ERX
D3-B/
CAT0_MDI
O-D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1/PIXD3

IRQ3 AN027

P7 PD02 PIO_034 A21-B/
D29-B

TIC2 GTETRGB
/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2
-B/
CAT1_ERX
D2-B/
CAT0_MDC
-D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0/PIXD2

IRQ2 AN026

P8 AVSS0

P9 VREFL0

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (15/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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P10 P403 PIO_051 IRQ11-
DS

AN003

P11 P401 PIO_049 IRQ9-
DS

AN001

P12 P006 PIO_006 GTCPPO5
/
GTIOC13
A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK
0/
PCOUTZ
1

P13 P004 PIO_004 GTCPPO3
/
GTIOC12
A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-
D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_C
LK2-B/
PCOUTA
1

P14 P003 PIO_003 GTCPPO2
/
GTIOC11B
/GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO
-D/
CAT0_MDI
O-E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_D
AT1-B/
PCOUTB
0

P15 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0
/
GTIOC10
B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_D
AT0-B/
PCOUTZ
0

R1 VSS

R2 CLKOUT PE01 PIO_041 A14-B GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_D
V-D/
RMII1_CR
S_DV-D/
CAT1_RX_
DV-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K/PIXD1

IRQ9

R3 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 A15-B GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_E
R-D/
RMII1_RX_
ER-D/
CAT1_RX_
ER-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#/
PIXD0

IRQ8

R4 PD06 PIO_038 A17-B/
D25-B

GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_E
R-B/
RMII1_RX_
ER-B/
CAT1_RX_
ER-B/
CATLEDER
R

SD0_WP/
XSPI0_D
S/PIXD6

IRQ6 AN030

R5 PD04 PIO_036 A19-B/
D27-B

GTETRGA
/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_C
LK-B/
RMII1_REF
50CK-B/
CAT1_RX_
CLK-B/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#/
PIXD4

IRQ4 AN028

R6 PD00 PIO_032 A23-B/
D31-B

GTETRGD
/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0
-B/
RMII1_RX
D0-B/
CAT1_ERX
D0-B/
CATLATCH
0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#/
PIXD0

IRQ0 AN024

R7 PD01 PIO_033 A22-B/
D30-B

GTETRGC
/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1
-B/
RMII1_RX
D1-B/
CAT1_ERX
D1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K/PIXD1

IRQ1 AN025

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (16/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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R8 AVCC0

R9 VREFH0

R10 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

R11 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

R12 P007 PIO_007 GTCPPO6
/
GTIOC13
B/POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT
0

R13 P005 PIO_005 GTCPPO4
/
GTIOC12
B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO
-D/
CATLATCH
0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_D
AT2-B/
PCOUTB
1

R14 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1
/
GTIOC11A
/GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-
D/
CAT0_MDC
-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_C
LK1-B/
PCOUTA
0

R15 NC

表1.6 機能別端子一覧 (224ピンLFBGA) (17/17)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

224
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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1.6.3 176 ピン LFBGA

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (1/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )

A1 PC01 PIO_025 D6-A GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-
A/
RMII0_TXD
0-A/
RGMII0_TX
D0-A/
CAT0_ETX
D0-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB
0

A2 PC03 PIO_027 D4-A GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-
A/
RGMII0_TX
D2-A/
CAT0_ETX
D2-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA
1

A3 PC05 PIO_029 D2-A TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_E
N-A/
RMII0_TX_
EN-A/
RGMII0_TX
_CTL-A/
CAT0_TX_
EN-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ
1

A4 ETHPHY
CLK

PC07 PIO_031 D0-A TMO2/
TOC0/
CACREF

GTETRGD
/
GTADSM1
/
GTIOC15
B/POEGA

TXD008-A/
SMOSI008-A/
SSDA008/
TXDA008/
MISO0-A/
SSITXD0

RGMII0_TX
C-A/
CATREST
OUT

SD0_CD IRQ14 DSM1_D
AT2-C/
PDMDAT
0

A5 CLKOUT P801 PIO_057 EBCLK-A GTIV/
GTIOC0B/
POEGC

TXD010-B/
SMOSI010-B/
SSDA010/
TXDA010

ET0_CRS/
CATSYNC0

IRQ9 ADCNV1 DSM1_D
AT1-C

A6 P503 PIO_035 WR3#-A/
BC3#-A/
A19-C

GTIOC3B RXD002-C/
SMISO002-C/
SSCL002/
CRX1/
USB0_OVRC
URB/
SSIRXD0

ET1_WOL/
CATLEDER
R

SD0_DAT
7-A

IRQ3 DSM0_D
AT1-E

A7 VLO

A8 VSS_DC
DC

A9 VCC_DC
DC

A10 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0
/
GTIOC13
A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCL
K-A

IRQ2

A11 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15
A/POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-
B/
CAT0_ETX
D2-B/
CATI2CCL
K-B

SD0_DAT
2-C/
PIXD2

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

A12 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA
/
GTIOC3A/
GTIOC14
A

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_E
N-B/
RMII0_TX_
EN-B/
CAT0_TX_
EN-B

SD0_CM
D-C/
PIXD4

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1
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A13 P805 PIO_061 GTADSM1
/
GTIOC15
B

SCK005-B/
CTS005#/
TXDB005/
SSL22-B/
CRX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
SEN

ET0_TXD0-
C/
RMII0_TXD
0-C/
CAT0_ETX
D0-C

HSYNC IRQ5 ADSYNC DSM0_D
AT0-F/
PCINB0

A14 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO1
1

SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

A15 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO1
2

TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

B1 PC00 PIO_024 D7-A GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_C
LK-A/
CAT0_TX_
CLK-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA
0

B2 PC02 PIO_026 D5-A GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-
A/
RMII0_TXD
1-A/
RGMII0_TX
D1-A/
CAT0_ETX
D1-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ
0

B3 PC04 PIO_028 D3-A TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-
A/
RGMII0_TX
D3-A/
CAT0_ETX
D3-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB
1

B4 PC06 PIO_030 D1-A TMCI2/
TIC0

GTETRGC
/
GTCPPO7
/
GTIOC15
A/POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT0

SD0_WP IRQ13 DSM1_C
LK2-C/
PDMCLK
0

B5 P803 PIO_059 CS3#-A/
WR1#-B/
BC1#-B

GTIOC1B/
POEGA

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTX2/
USB0_ID

ET0_MDC-
B/
CAT0_MDC
-B

IRQ3 ADSYNC DSM1_D
AT0-C

B6 P502 PIO_034 WR2#-A/
BC2#-A/
A18-C

GTIOC3A TXD002-C/
SMOSI002-C/
SSDA002/
TXDA002/
SSL13-C/
CTX1

ET0_WOL/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
6-A

IRQ2 ADST2 DSM0_C
LK1-E

B7 VLO

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (2/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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B8 VSS_DC
DC

B9 VCC_DC
DC

B10 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1
/
GTIOC13
B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDA
TA-A

IRQ3

B11 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15
B/POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-
B/
CAT0_ETX
D3-B/
CATI2CDA
TA-B

SD0_DAT
3-C/
PIXD3

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

B12 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14
B

SCK006-A/
CTS006#/
TXDB006/
MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_E
R-B/
RMII0_RX_
ER-B/
CAT0_RX_
ER-B

SD0_CLK
-C/PIXD5

IRQ9 PCINZ0

B13 P804 PIO_060 GTADSM0
/
GTIOC15
A

CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL21-B/
CTX0/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_OVR
CURA

ET0_TX_E
N-C/
RMII0_TX_
EN-C/
CAT0_TX_
EN-C

PCKO IRQ4 DSM0_C
LK0-F/
PCINA0

B14 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO1
0

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

B15 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO1
3

RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1

C1 PB06 PIO_022 D9-A GTOWUP/
GTIOC6A

RXD009-A/
SMISO009-A/
SSCL009

ET0_RX_E
R-A/
RMII0_RX_
ER-A/
CAT0_RX_
ER-A

IRQ6

C2 PB07 PIO_023 D8-A GTOWLO/
GTIOC6B

TXD009-A/
SMOSI009-A/
SSDA009/
TXDA009

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ15

C3 P802 PIO_058 CS2#-A/
WR#-B/
WR0#-B

GTIW/
GTIOC1A/
POEGB

SCK010-B/
CTS010#/
TXDB010/
CRX2/
USB0_EXICE
N

ET0_MDIO
-B/
CAT0_MDI
O-B

IRQ2 ADCNV2 DSM1_C
LK0-C

C4 VCC

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (3/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C5 P500 PIO_032 WR#-A/
WR0#-A/
A16-C

GTIOC2A CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS007#/
SSL11-C/
CTX0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

SD0_DAT
4-A

IRQ0 ADST0 DSM0_C
LK2-E

C6 P501 PIO_033 WR1#-A/
BC1#-A/
A17-C

GTIOC2B SCK002-C/
CTS002#/
TXDB002/
SSL12-C/
CRX0

ET0_INT/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
5-A

IRQ1 ADST1 DSM0_D
AT2-E

C7 VLO

C8 VCC_DC
DC

C9 VCC

C10 P100 PIO_008 CS1#-B/
WAIT#-A

TMRI3/
CACREF

GTIU/
GTADSM0
/
GTIOC12
A

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS005#/
USB0_OVRC
URB-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TX_E
R-B/
CATLINKA
CT0/
CATLEDER
R

IRQ0 ADTRG2
#

DSM0_C
LK0-C

C11 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14
A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TXD0-
B/
RMII0_TXD
0-B/
CAT0_ETX
D0-B/
CATLEDST
ER

PIXD0 IRQ4 ADST0 DSM0_C
LK1-C/
PCINA0

C12 CLKOUT P205 PIO_021 A21-C/
CS6#-C

GTOVLO/
GTIOC1B/
GTIOC5B

SCK001-B/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-B/
SDAHS1-B/
CRX0/
USB0_VBUS/
USBHS_VBU
SEN/
SSIRXD1

ET0_RXD1
-B/
RMII0_RX
D1-B/
CAT0_ERX
D1-B

SD0_CD/
HSYNC

IRQ5 ADTRG0
#

DSM1_D
AT1-B/
PCOUTB
1

C13 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 ALE-C/
WAIT#-B

TMCI3 GTETRGD
/
GTCPPO0
/POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_ID

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

C14 P202 PIO_018 CS3#-B/
BREQ#-A

TMO0 GTOUUP/
GTIOC0A/
GTIOC4A

TXD006-A/
SMOSI006-A/
SSDA006/
TXDA006/
RSPCK0-C/
SCL00-B/
CTX2/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_EXI
CEN/
AUDIO_CLK

ET0_RX_D
V-B/
RMII0_CR
S_DV-B/
CAT0_RX_
DV-B/
CATI2CCL
K-C

SD0_DAT
0-C/
PIXD6

IRQ15 DSM1_C
LK0-B/
PDMCLK
0

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (4/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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C15 P203 PIO_019 CS2#-B/
BACK#-A

GTOULO/
GTIOC0B/
GTIOC4B

RXD006-A/
SMISO006-A/
SSCL006/
CTS003#/
SSL00-C/
SDA00-B/
CRX2/
USB0_OVRC
URB/
USBHS_ID/
SSIBCK0

ET0_RX_C
LK-B/
RMII0_REF
50CK-B/
CAT0_RX_
CLK-B/
CATI2CDA
TA-C

SD0_DAT
1-C/
PIXD7

IRQ3 DSM1_D
AT0-B/
PDMDAT
0

D1 PB04 PIO_020 D11-A GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009

ET0_RX_C
LK-A/
RMII0_REF
50CK-A/
RGMII0_R
XC-A/
CAT0_RX_
CLK-A

IRQ4

D2 PB05 PIO_021 D10-A TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

SCK009-A/
CTS009#/
TXDB009

ET0_RX_D
V-A/
RMII0_CR
S_DV-A/
RGMII0_R
X_CTL-A/
CAT0_RX_
DV-A

IRQ13

D3 PG01 PIO_057 DQM0-A/
WR#-C/
WR0#-C

GTCPPO1 RXD008-C/
SMISO008-C/
SSCL008

ET1_RX_D
V-A/
RMII1_CR
S_DV-A/
RGMII1_R
X_CTL-A/
CAT1_RX_
DV-A

IRQ9 DSM0_D
AT2-D

D4 P800 PIO_056 CS1#-A/
DQM0-B

GTIU/
GTIOC0A/
POEGD

RXD010-B/
SMISO010-B/
SSCL010

ET0_COL/
CATLATCH
0

IRQ8 ADCNV0 DSM1_C
LK1-C

D5 VCC

D6 VSS

D7 VCL

D8 P101 PIO_009 CS0#-A/
ALE-B

TMCI3 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC12
B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS/
USBHS_EXI
CEN

ET0_TX_C
LK-B/
CAT0_TX_
CLK-B/
CAT0_LINK
STA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_D
AT0-C

D9 VSS

D10 VCL

D11 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14
B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
USBHS_OVR
CURB/
SSILRCK1

ET0_TXD1-
B/
RMII0_TXD
1-B/
CAT0_ETX
D1-B/
CATLEDRU
N

PIXD1 IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_D
AT1-C/
PCINB0

D12 VCC

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (5/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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D13 ETHPHY
CLK

P204 PIO_020 A20-C/
CS7#-C

TMRI1 GTOVUP/
GTIOC1A/
GTIOC5A

CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-B/
SCLHS1-B/
CTX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
S-DS/
SSIBCK1

ET0_RXD0
-B/
RMII0_RX
D0-B/
CAT0_ERX
D0-B

SD0_WP/
PIXCLK

IRQ12 DSM1_C
LK1-B/
PCOUTA
1

D14 PF00 PIO_048 GTCPPO1
4

USB0_DP IRQ0

D15 PF01 PIO_049 GTCPPO1
5

USB0_DM IRQ1

E1 PB02 PIO_018 D13-A GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS009#

ET0_RXD2
-A/
RGMII0_R
XD2-A/
CAT0_ERX
D2-A

IRQ2

E2 PB03 PIO_019 D12-A TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3
-A/
RGMII0_R
XD3-A/
CAT0_ERX
D3-A

IRQ3

E3 PG00 PIO_056 DQM1-A/
WR1#-C/
BC1#-C

GTCPPO0 SCK008-C/
CTS008#/
TXDB008

ET1_RX_C
LK-A/
RMII1_REF
50CK-A/
RGMII1_R
XC-A/
CAT1_RX_
CLK-A

IRQ8 DSM0_C
LK2-D

E4 VSS

E12 VSS

E13 P206 PIO_022 A22-C/
CS5#-C

TMO3/
RTCOUT

GTOWUP/
GTIOC2A/
GTIOC6A

CTS006#/
TXD001-B/
SMOSI001-B/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-B/
SCLHS2-B/
CTX1/
USB0_EXICE
N/
USBHS_OVR
CURA-DS/
SSITXD1

ET0_RXD2
-B/
CAT0_ERX
D2-B

VSYNC IRQ2-
DS

ADTRG1
#

DSM1_C
LK2-B/
PCOUTZ
1

E14 VSS_US
B

E15 VCC_US
B

F1 PB00 PIO_016 D15-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC14
A/POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0
-A/
RMII0_RX
D0-A/
RGMII0_R
XD0-A/
CAT0_ERX
D0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_C
LK2-A/
PCINA1

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (6/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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F2 PB01 PIO_017 D14-A TMCI0 GTETRGB
/
GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1
-A/
RMII0_RX
D1-A/
RGMII0_R
XD1-A/
CAT0_ERX
D1-A

IRQ4-
DS

DSM0_D
AT2-A/
PCINB1

F3 PG02 PIO_058 DQM3-A/
WR3#-C/
BC3#-C

GTIOC11A TXD008-C/
SMOSI008-C/
SSDA008/
TXDA008

ET1_RX_E
R-A/
RMII1_RX_
ER-A/
CAT1_RX_
ER-A

IRQ10 DSM0_C
LK1-D

F4 VCL

F12 VCL

F13 AVSS_U
SBHS

F14 USBHS_DP

F15 USBHS_DM

G1 PA06 PIO_014 A1-A/
DQM2-B

TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13
A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-
A/
RGMII1_TX
D3-A/
CAT1_ETX
D3-A

IRQ14 PCINZ1

G2 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 A0-A/
BC0#-A/
DQM1-B

GTIOC3B/
GTIOC13
B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT1

IRQ7 PCINB0

G3 P706 PIO_054 CAS#-A/
CS6#-A

GTIOC13
A

RXD011-B/
SMISO011-B/
SSCL011

ET1_RXD2
-A/
RGMII1_R
XD2-A/
CAT1_ERX
D2-A

XSPI1_W
P1#

IRQ14 ADCNV2 DSM0_C
LK0-D

G4 VCC

G12 AVCC_U
SBHS

G13 USBHS_
RREF

G14 VSS_US
BHS

G15 VCC_US
BHS

H1 PA04 PIO_012 A3-A TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-
A/
RMII1_TXD
1-A/
RGMII1_TX
D1-A/
CAT1_ETX
D1-A

IRQ5-
DS

PCINZ0

H2 PA05 PIO_013 A2-A GTIOC2B/
GTIOC12
B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-
A/
RGMII1_TX
D2-A/
CAT1_ETX
D2-A

IRQ5 PCINA0

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (7/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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H3 P707 PIO_055 WE#-A/
CS7#-A

GTIOC13
B

TXD011-B/
SMOSI011-B/
SSDA011/
TXDA011

ET1_RXD3
-A/
RGMII1_R
XD3-A/
CAT1_ERX
D3-A

XSPI1_R
ESET1#

IRQ7 DSM0_D
AT0-D

H4 VSS

H12 P207 PIO_023 A23-C/
CS4#-C

TMRI3 GTOWLO/
GTIOC2B/
GTIOC6B

RXD001-B/
SMISO001-B/
SSCL001/
MISO1-B/
SDAHS2-B/
CRX1/
USB0_ID/
USBHS_OVR
CURB-DS

ET0_RXD3
-B/
CAT0_ERX
D3-B

PCKO IRQ3-
DS

ADTRG2
#

DSM1_D
AT2-B

H13 VSS

H14 EXTAL P306

H15 XTAL P307

J1 PA02 PIO_010 A5-A GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_C
LK-A/
CAT1_TX_
CLK-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_C
LK1-A

J2 PA03 PIO_011 A4-A GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-
A/
RMII1_TXD
0-A/
RGMII1_TX
D0-A/
CAT1_ETX
D0-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_D
AT1-A

J3 P705 PIO_053 RAS#-A/
CS5#-A

GTIOC12
B

SCK011-B/
CTS011#/
TXDB011

ET1_RXD1
-A/
RMII1_RX
D1-A/
RGMII1_R
XD1-A/
CAT1_ERX
D1-A

XSPI1_R
STO1#

IRQ13 ADCNV1 DSM1_D
AT2-D

J4 VCL

J12 VCL

J13 P305 NMI/
IRQ0

J14 VSS

J15 VCC

K1 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 A7-A CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10
A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

RGMII1_TX
C-A/
CATIRQ

IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_C
LK0-A

K2 PA01 PIO_009 A6-A GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10
B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_E
N-A/
RMII1_TX_
EN-A/
RGMII1_TX
_CTL-A/
CAT1_TX_
EN-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_D
AT0-A

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (8/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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K3 P702 PIO_050 RD#-A/
DQM3-B

GTETRGA
/
GTIOC11A

SCK004-B/
CTS004#/
TXDB004

ET1_CRS/
CATSYNC1

XSPI1_W
P0#/
XSPI1_R
ESET1#/
HSYNC

IRQ10 ADST2 DSM1_C
LK1-D

K4 VCC

K12 VSS

K13 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB
/
GTCPPO1
/POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

K14 XCIN/
EXCIN

P309

K15 XCOUT P308

L1 ETHPHY
CLK

P700 PIO_048 SDCLK-A GTIOC10
A

TXD004-B/
SMOSI004-B/
SSDA004/
TXDA004

ET1_INT/
CATREST
OUT

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#/
PIXCLK

IRQ0 ADST0 DSM1_C
LK0-D

L2 P701 PIO_049 CKE-A/
WR3#-B/
BC3#-B

GTIOC10
B

RXD004-B/
SMISO004-B/
SSCL004

ET1_COL/
CATLATCH
1

XSPI1_R
STO0#/
XSPI1_R
ESET0#/
VSYNC

IRQ1 ADST1 DSM1_D
AT0-D

L3 P703 PIO_051 ALE-A/
WR2#-B/
BC2#-B

CACREF GTETRGB
/
GTIOC11B

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

XSPI1_R
ESET0#/
PCKO

IRQ8 DSM1_D
AT1-D

L4 P704 PIO_052 SDCS#-
A/CS4#-
A

GTIOC12
A

CTS004#/
CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011

ET1_RXD0
-A/
RMII1_RX
D0-A/
RGMII1_R
XD0-A/
CAT1_ERX
D0-A

XSPI1_IN
T1#/
XSPI1_E
CS1#

IRQ12 ADCNV0 DSM1_C
LK2-D

L12 P312 PIO_060 BACK#-B RTCIC2 GTETRGD
/
GTCPPO1
5/POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_D
AT2-C/
TAMPI2

L13 P311 PIO_059 BREQ#-B RTCIC1 GTETRGC
/
GTCPPO1
4/POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_C
LK2-C/
TAMPI1

L14 VCC

L15 VBATT/
VCC

M1 PE07 PIO_047 A8-B/
A20-D

TOC1 GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B/POEGD

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA/
CATREST
OUT

XSPI1_C
S0#/
PIXD7

IRQ7

M2 PE03 PIO_043 A12-B TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1
-D/
RMII1_RX
D1-D/
CAT1_ERX
D1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1/PIXD3

IRQ11

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (9/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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M3 PD04 PIO_036 A19-B/
D27-B

GTETRGA
/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_C
LK-B/
RMII1_REF
50CK-B/
CAT1_RX_
CLK-B/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#/
PIXD4

IRQ4 AN028

M4 PD06 PIO_038 A17-B/
D25-B

GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_E
R-B/
RMII1_RX_
ER-B/
CAT1_RX_
ER-B/
CATLEDER
R

SD0_WP/
XSPI0_D
S/PIXD6

IRQ6 AN030

M5 VSS

M6 VCL

M7 VCC2

M8 VSS

M9 VCL

M10 P407 PIO_055 IRQ15-
DS

AN007

M11 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

M12 MD/
FINED

P315

M13 RES#

M14 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0
/
GTIOC10
B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_D
AT0-B/
PCOUTZ
0

M15 P000 PIO_000 TMRI0 GTCPPO7
/
GTIOC10
A/POEGB

CTS000#/
CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
AUDIO_CLK

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ16-
DS

AN016 DSM0_C
LK0-B

N1 PE05 PIO_045 A10-B/
A22-D

GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3
-D/
CAT1_ERX
D3-D/
CATLEDRU
N

XSPI1_IO
3/PIXD5

IRQ5

N2 PE04 PIO_044 A11-B/
A23-D

GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2
-D/
CAT1_ERX
D2-D/
CATLEDST
ER

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#/
PIXD4

IRQ12

N3 P607 PIO_015 CS0#-B/
D16-B

GTETRGB
/
GTADSM0
/
GTIOC15
B/POEGA

CTS008#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
CRX2

ET1_INT/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_R
STO0#

IRQ15 DSM1_D
AT2-A

N4 P604 PIO_012 CS3#-C/
D19-B

GTIOC6A TXD009-B/
SMOSI009-B/
SSDA009/
TXDA009/
SSL01-D

ET1_TXD2-
B/
ET_TAS_S
TA0/
CAT1_ETX
D2-B

XSPI0_C
S1#/
XSPI0_R
STO0#

IRQ4 DSM1_C
LK1-A

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (10/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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N5 PD07 PIO_039 A16-B/
D24-B

GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#/
PIXD7

IRQ7 AN031

N6 PD05 PIO_037 A18-B/
D26-B

GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_D
V-B/
RMII1_CR
S_DV-B/
CAT1_RX_
DV-B/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3/PIXD5

IRQ5 AN029

N7 VCC2

N8 VSS

N9 VCL

N10 P406 PIO_054 IRQ14-
DS

AN006

N11 P405 PIO_053 IRQ13-
DS

AN005

N12 P415 PIO_063 IRQ31 AN015/
DA1

N13 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

N14 P003 PIO_003 GTCPPO2
/
GTIOC11B
/GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO
-D/
CAT0_MDI
O-E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_D
AT1-B/
PCOUTB
0

N15 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1
/
GTIOC11A
/GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-
D/
CAT0_MDC
-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_C
LK1-B/
PCOUTA
0

P1 CLKOUT PE01 PIO_041 A14-B GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_D
V-D/
RMII1_CR
S_DV-D/
CAT1_RX_
DV-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K/PIXD1

IRQ9

P2 PE02 PIO_042 A13-B TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0
-D/
RMII1_RX
D0-D/
CAT1_ERX
D0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0/PIXD2

IRQ7-
DS

P3 P606 PIO_014 CS1#-C/
D17-B

GTETRGA
/
GTCPPO4
/
GTIOC15
A/POEGC

SCK009-B/
CTS009#/
TXDB009/
SSL03-D/
CTX2

ET1_TX_E
R-B/
ET_TAS_S
TA2/
CATLINKA
CT1

XSPI0_R
ESET0#

IRQ14 DSM1_C
LK2-A

P4 P603 PIO_011 WE#-B/
D20-B

GTIOC5B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS009#/
MISO0-D

ET1_TXD1-
B/
RMII1_TXD
1-B/
GPTP_PTP
OUT3/
CAT1_ETX
D1-B/
CATSYNC0

XSPI0_IO
7/PCKO

IRQ3 DSM1_D
AT0-A

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (11/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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P5 P601 PIO_009 RAS#-B/
D22-B

GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_E
N-B/
RMII1_TX_
EN-B/
GPTP_PTP
OUT1/
CAT1_TX_
EN-B/
CATSYNC1

XSPI0_IO
5/VSYNC

IRQ1 ADTRG1
#

P6 PD03 PIO_035 A20-B/
D28-B

TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3
-B/
CAT1_ERX
D3-B/
CAT0_MDI
O-D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1/PIXD3

IRQ3 AN027

P7 PD00 PIO_032 A23-B/
D31-B

GTETRGD
/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0
-B/
RMII1_RX
D0-B/
CAT1_ERX
D0-B/
CATLATCH
0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#/
PIXD0

IRQ0 AN024

P8 P902 PIO_002 GTETRGC
/
GTCPPO8

SCK001-C/
CTS001#/
TXDB001

ET1_MDC-
B/
ET_TAS_S
TA2/
CATREST
OUT

XSPI0_R
ESET1#

IRQ10 AN034

P9 P900 PIO_000 GTETRGA
/
GTCPPO5

RXD001-C/
SMISO001-C/
SSCL001

ET1_COL/
ET_TAS_S
TA0/
CATSYNC1

XSPI0_IN
T1#/
XSPI0_E
CS1#

IRQ0 AN032

P10 AVSS0

P11 VREFL0

P12 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

P13 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

P14 P005 PIO_005 GTCPPO4
/
GTIOC12
B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO
-D/
CATLATCH
0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_D
AT2-B/
PCOUTB
1

P15 P004 PIO_004 GTCPPO3
/
GTIOC12
A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-
D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_C
LK2-B/
PCOUTA
1

R1 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 A15-B GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_E
R-D/
RMII1_RX_
ER-D/
CAT1_RX_
ER-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#/
PIXD0

IRQ8

R2 PE06 PIO_046 A9-B/
A21-D

TIC1 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC10
A/POEGB

SSL13-A ET1_RX_C
LK-D/
RMII1_REF
50CK-D/
CAT1_RX_
CLK-D/
CATLEDER
R

XSPI1_D
S/PIXD6

IRQ6

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (12/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 81 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 1.  概要

R3 P605 PIO_013 CS2#-C/
D18-B

GTIOC6B RXD009-B/
SMISO009-B/
SSCL009/
SSL02-D

ET1_TXD3-
B/
ET_TAS_S
TA1/
CAT1_ETX
D3-B

XSPI0_IN
T0#/
XSPI0_E
CS0#

IRQ13 DSM1_D
AT1-A

R4 P602 PIO_010 CAS#-B/
D21-B

GTIOC5A SCK008-B/
CTS008#/
TXDB008/
MOSI0-D

ET1_TXD0-
B/
RMII1_TXD
0-B/
GPTP_PTP
OUT2/
CAT1_ETX
D0-B/
CATLATCH
0

XSPI0_IO
6/HSYNC

IRQ2 ADTRG2
#

DSM1_C
LK0-A

R5 P600 PIO_008 SDCS#-
B/D23-B

GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_C
LK-B/
GPTP_PTP
OUT0/
CAT1_TX_
CLK-B/
CATLATCH
1

XSPI0_IO
4/PIXCLK

IRQ0 ADTRG0
#

R6 PD02 PIO_034 A21-B/
D29-B

TIC2 GTETRGB
/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2
-B/
CAT1_ERX
D2-B/
CAT0_MDC
-D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0/PIXD2

IRQ2 AN026

R7 PD01 PIO_033 A22-B/
D30-B

GTETRGC
/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1
-B/
RMII1_RX
D1-B/
CAT1_ERX
D1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K/PIXD1

IRQ1 AN025

R8 P903 PIO_003 GTETRGD
/
GTCPPO9
/POEGD

CTS006#/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001

ET1_MDIO
-B/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_W
P1#

IRQ11 AN035

R9 P901 PIO_001 GTETRGB
/
GTCPPO6

TXD001-C/
SMOSI001-C/
SSDA001/
TXDA001

ET1_CRS/
ET_TAS_S
TA1/
CATLATCH
1

XSPI0_R
STO1#/
XSPI0_R
ESET0#

IRQ9 AN033

R10 AVCC0

R11 VREFH0

R12 P403 PIO_051 IRQ11-
DS

AN003

R13 P401 PIO_049 IRQ9-
DS

AN001

R14 P007 PIO_007 GTCPPO6
/
GTIOC13
B/POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT
0

R15 P006 PIO_006 GTCPPO5
/
GTIOC13
A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK
0/
PCOUTZ
1

表1.7 機能別端子一覧 (176ピンLFBGA) (13/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFBGA

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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1.6.4 176 ピン LFQFP

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (1/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )

1 P003 PIO_003 GTCPPO2
/
GTIOC11B
/GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO
-D/
CAT0_MDI
O-E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_D
AT1-B/
PCOUTB
0

2 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1
/
GTIOC11A
/GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-
D/
CAT0_MDC
-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_C
LK1-B/
PCOUTA
0

3 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0
/
GTIOC10
B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_D
AT0-B/
PCOUTZ
0

4 P000 PIO_000 TMRI0 GTCPPO7
/
GTIOC10
A/POEGB

CTS000#/
CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
AUDIO_CLK

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ16-
DS

AN016 DSM0_C
LK0-B

5 VCC

6 VSS

7 VSS

8 VCL

9 RES#

10 MD/
FINED

P315

11 P312 PIO_060 BACK#-B RTCIC2 GTETRGD
/
GTCPPO1
5/POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_D
AT2-C/
TAMPI2

12 P311 PIO_059 BREQ#-B RTCIC1 GTETRGC
/
GTCPPO1
4/POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_C
LK2-C/
TAMPI1

13 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB
/
GTCPPO1
/POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

14 VBATT/
VCC

15 XCIN/
EXCIN

P309

16 XCOUT P308

17 VSS

18 XTAL P307

19 EXTAL P306

20 VCC

21 P305 NMI/
IRQ0

22 AVCC_U
SBHS

23 USBHS_
RREF
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24 AVSS_U
SBHS

25 USBHS_DM

26 USBHS_DP

27 VSS_US
BHS

28 VCC_US
BHS

29 VCC_US
B

30 PF01 PIO_049 GTCPPO1
5

USB0_DM IRQ1

31 PF00 PIO_048 GTCPPO1
4

USB0_DP IRQ0

32 VSS_US
B

33 P207 PIO_023 A23-C/
CS4#-C

TMRI3 GTOWLO/
GTIOC2B/
GTIOC6B

RXD001-B/
SMISO001-B/
SSCL001/
MISO1-B/
SDAHS2-B/
CRX1/
USB0_ID/
USBHS_OVR
CURB-DS

ET0_RXD3
-B/
CAT0_ERX
D3-B

PCKO IRQ3-
DS

ADTRG2
#

DSM1_D
AT2-B

34 P206 PIO_022 A22-C/
CS5#-C

TMO3/
RTCOUT

GTOWUP/
GTIOC2A/
GTIOC6A

CTS006#/
TXD001-B/
SMOSI001-B/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-B/
SCLHS2-B/
CTX1/
USB0_EXICE
N/
USBHS_OVR
CURA-DS/
SSITXD1

ET0_RXD2
-B/
CAT0_ERX
D2-B

VSYNC IRQ2-
DS

ADTRG1
#

DSM1_C
LK2-B/
PCOUTZ
1

35 CLKOUT P205 PIO_021 A21-C/
CS6#-C

GTOVLO/
GTIOC1B/
GTIOC5B

SCK001-B/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-B/
SDAHS1-B/
CRX0/
USB0_VBUS/
USBHS_VBU
SEN/
SSIRXD1

ET0_RXD1
-B/
RMII0_RX
D1-B/
CAT0_ERX
D1-B

SD0_CD/
HSYNC

IRQ5 ADTRG0
#

DSM1_D
AT1-B/
PCOUTB
1

36 ETHPHY
CLK

P204 PIO_020 A20-C/
CS7#-C

TMRI1 GTOVUP/
GTIOC1A/
GTIOC5A

CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-B/
SCLHS1-B/
CTX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
S-DS/
SSIBCK1

ET0_RXD0
-B/
RMII0_RX
D0-B/
CAT0_ERX
D0-B

SD0_WP/
PIXCLK

IRQ12 DSM1_C
LK1-B/
PCOUTA
1

37 VCL

38 VSS

39 VCC

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (2/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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40 P203 PIO_019 CS2#-B/
BACK#-A

GTOULO/
GTIOC0B/
GTIOC4B

RXD006-A/
SMISO006-A/
SSCL006/
CTS003#/
SSL00-C/
SDA00-B/
CRX2/
USB0_OVRC
URB/
USBHS_ID/
SSIBCK0

ET0_RX_C
LK-B/
RMII0_REF
50CK-B/
CAT0_RX_
CLK-B/
CATI2CDA
TA-C

SD0_DAT
1-C/
PIXD7

IRQ3 DSM1_D
AT0-B/
PDMDAT
0

41 P202 PIO_018 CS3#-B/
BREQ#-A

TMO0 GTOUUP/
GTIOC0A/
GTIOC4A

TXD006-A/
SMOSI006-A/
SSDA006/
TXDA006/
RSPCK0-C/
SCL00-B/
CTX2/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_EXI
CEN/
AUDIO_CLK

ET0_RX_D
V-B/
RMII0_CR
S_DV-B/
CAT0_RX_
DV-B/
CATI2CCL
K-C

SD0_DAT
0-C/
PIXD6

IRQ15 DSM1_C
LK0-B/
PDMCLK
0

42 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 ALE-C/
WAIT#-B

TMCI3 GTETRGD
/
GTCPPO0
/POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_ID

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

43 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO1
3

RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1

44 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO1
2

TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

45 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO1
1

SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

46 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO1
0

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

47 P805 PIO_061 GTADSM1
/
GTIOC15
B

SCK005-B/
CTS005#/
TXDB005/
SSL22-B/
CRX0/
USB0_VBUS
EN/
USBHS_VBU
SEN

ET0_TXD0-
C/
RMII0_TXD
0-C/
CAT0_ETX
D0-C

HSYNC IRQ5 ADSYNC DSM0_D
AT0-F/
PCINB0

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (3/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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48 P804 PIO_060 GTADSM0
/
GTIOC15
A

CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL21-B/
CTX0/
USB0_OVRC
URA/
USBHS_OVR
CURA

ET0_TX_E
N-C/
RMII0_TX_
EN-C/
CAT0_TX_
EN-C

PCKO IRQ4 DSM0_C
LK0-F/
PCINA0

49 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14
B

SCK006-A/
CTS006#/
TXDB006/
MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_E
R-B/
RMII0_RX_
ER-B/
CAT0_RX_
ER-B

SD0_CLK
-C/PIXD5

IRQ9 PCINZ0

50 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA
/
GTIOC3A/
GTIOC14
A

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_E
N-B/
RMII0_TX_
EN-B/
CAT0_TX_
EN-B

SD0_CM
D-C/
PIXD4

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1

51 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15
B/POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-
B/
CAT0_ETX
D3-B/
CATI2CDA
TA-B

SD0_DAT
3-C/
PIXD3

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

52 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15
A/POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-
B/
CAT0_ETX
D2-B/
CATI2CCL
K-B

SD0_DAT
2-C/
PIXD2

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

53 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14
B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
USBHS_OVR
CURB/
SSILRCK1

ET0_TXD1-
B/
RMII0_TXD
1-B/
CAT0_ETX
D1-B/
CATLEDRU
N

PIXD1 IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_D
AT1-C/
PCINB0

54 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14
A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TXD0-
B/
RMII0_TXD
0-B/
CAT0_ETX
D0-B/
CATLEDST
ER

PIXD0 IRQ4 ADST0 DSM0_C
LK1-C/
PCINA0

55 VCL

56 VSS

57 VCC

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (4/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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58 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1
/
GTIOC13
B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDA
TA-A

IRQ3

59 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0
/
GTIOC13
A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCL
K-A

IRQ2

60 P101 PIO_009 CS0#-A/
ALE-B

TMCI3 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC12
B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS/
USBHS_EXI
CEN

ET0_TX_C
LK-B/
CAT0_TX_
CLK-B/
CAT0_LINK
STA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_D
AT0-C

61 P100 PIO_008 CS1#-B/
WAIT#-A

TMRI3/
CACREF

GTIU/
GTADSM0
/
GTIOC12
A

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS005#/
USB0_OVRC
URB-DS/
USBHS_VBU
S

ET0_TX_E
R-B/
CATLINKA
CT0/
CATLEDER
R

IRQ0 ADTRG2
#

DSM0_C
LK0-C

62 VCC_DC
DC

63 VCC_DC
DC

64 VCC_DC
DC

65 VLO

66 VLO

67 VLO

68 VSS_DC
DC

69 VSS_DC
DC

70 P503 PIO_035 WR3#-A/
BC3#-A/
A19-C

GTIOC3B RXD002-C/
SMISO002-C/
SSCL002/
CRX1/
USB0_OVRC
URB/
SSIRXD0

ET1_WOL/
CATLEDER
R

SD0_DAT
7-A

IRQ3 DSM0_D
AT1-E

71 P502 PIO_034 WR2#-A/
BC2#-A/
A18-C

GTIOC3A TXD002-C/
SMOSI002-C/
SSDA002/
TXDA002/
SSL13-C/
CTX1

ET0_WOL/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
6-A

IRQ2 ADST2 DSM0_C
LK1-E

72 P501 PIO_033 WR1#-A/
BC1#-A/
A17-C

GTIOC2B SCK002-C/
CTS002#/
TXDB002/
SSL12-C/
CRX0

ET0_INT/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
5-A

IRQ1 ADST1 DSM0_D
AT2-E

73 P500 PIO_032 WR#-A/
WR0#-A/
A16-C

GTIOC2A CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS007#/
SSL11-C/
CTX0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

SD0_DAT
4-A

IRQ0 ADST0 DSM0_C
LK2-E

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (5/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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74 P803 PIO_059 CS3#-A/
WR1#-B/
BC1#-B

GTIOC1B/
POEGA

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTX2/
USB0_ID

ET0_MDC-
B/
CAT0_MDC
-B

IRQ3 ADSYNC DSM1_D
AT0-C

75 P802 PIO_058 CS2#-A/
WR#-B/
WR0#-B

GTIW/
GTIOC1A/
POEGB

SCK010-B/
CTS010#/
TXDB010/
CRX2/
USB0_EXICE
N

ET0_MDIO
-B/
CAT0_MDI
O-B

IRQ2 ADCNV2 DSM1_C
LK0-C

76 VCL

77 VSS

78 VCC

79 CLKOUT P801 PIO_057 EBCLK-A GTIV/
GTIOC0B/
POEGC

TXD010-B/
SMOSI010-B/
SSDA010/
TXDA010

ET0_CRS/
CATSYNC0

IRQ9 ADCNV1 DSM1_D
AT1-C

80 P800 PIO_056 CS1#-A/
DQM0-B

GTIU/
GTIOC0A/
POEGD

RXD010-B/
SMISO010-B/
SSCL010

ET0_COL/
CATLATCH
0

IRQ8 ADCNV0 DSM1_C
LK1-C

81 ETHPHY
CLK

PC07 PIO_031 D0-A TMO2/
TOC0/
CACREF

GTETRGD
/
GTADSM1
/
GTIOC15
B/POEGA

TXD008-A/
SMOSI008-A/
SSDA008/
TXDA008/
MISO0-A/
SSITXD0

CATREST
OUT

SD0_CD IRQ14 DSM1_D
AT2-C/
PDMDAT
0

82 PC06 PIO_030 D1-A TMCI2/
TIC0

GTETRGC
/
GTCPPO7
/
GTIOC15
A/POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT0

SD0_WP IRQ13 DSM1_C
LK2-C/
PDMCLK
0

83 PC05 PIO_029 D2-A TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_E
N-A/
RMII0_TX_
EN-A/
CAT0_TX_
EN-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ
1

84 PC04 PIO_028 D3-A TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-
A/
CAT0_ETX
D3-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB
1

85 PC03 PIO_027 D4-A GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-
A/
CAT0_ETX
D2-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA
1

86 PC02 PIO_026 D5-A GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-
A/
RMII0_TXD
1-A/
CAT0_ETX
D1-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ
0

87 PC01 PIO_025 D6-A GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-
A/
RMII0_TXD
0-A/
CAT0_ETX
D0-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB
0

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (6/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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88 PC00 PIO_024 D7-A GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_C
LK-A/
CAT0_TX_
CLK-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA
0

89 PB07 PIO_023 D8-A GTOWLO/
GTIOC6B

TXD009-A/
SMOSI009-A/
SSDA009/
TXDA009

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ15

90 PB06 PIO_022 D9-A GTOWUP/
GTIOC6A

RXD009-A/
SMISO009-A/
SSCL009

ET0_RX_E
R-A/
RMII0_RX_
ER-A/
CAT0_RX_
ER-A

IRQ6

91 PB05 PIO_021 D10-A TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

SCK009-A/
CTS009#/
TXDB009

ET0_RX_D
V-A/
RMII0_CR
S_DV-A/
CAT0_RX_
DV-A

IRQ13

92 PB04 PIO_020 D11-A GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009

ET0_RX_C
LK-A/
RMII0_REF
50CK-A/
CAT0_RX_
CLK-A

IRQ4

93 VCC

94 VSS

95 VCL

96 PB03 PIO_019 D12-A TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3
-A/
CAT0_ERX
D3-A

IRQ3

97 PB02 PIO_018 D13-A GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS009#

ET0_RXD2
-A/
CAT0_ERX
D2-A

IRQ2

98 PB01 PIO_017 D14-A TMCI0 GTETRGB
/
GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1
-A/
RMII0_RX
D1-A/
CAT0_ERX
D1-A

IRQ4-
DS

DSM0_D
AT2-A/
PCINB1

99 PB00 PIO_016 D15-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC14
A/POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0
-A/
RMII0_RX
D0-A/
CAT0_ERX
D0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_C
LK2-A/
PCINA1

100 PG02 PIO_058 DQM3-A/
WR3#-C/
BC3#-C

GTIOC11A TXD008-C/
SMOSI008-C/
SSDA008/
TXDA008

ET1_RX_E
R-A/
RMII1_RX_
ER-A/
CAT1_RX_
ER-A

IRQ10 DSM0_C
LK1-D

101 PG01 PIO_057 DQM0-A/
WR#-C/
WR0#-C

GTCPPO1 RXD008-C/
SMISO008-C/
SSCL008

ET1_RX_D
V-A/
RMII1_CR
S_DV-A/
CAT1_RX_
DV-A

IRQ9 DSM0_D
AT2-D

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (7/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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102 PG00 PIO_056 DQM1-A/
WR1#-C/
BC1#-C

GTCPPO0 SCK008-C/
CTS008#/
TXDB008

ET1_RX_C
LK-A/
RMII1_REF
50CK-A/
CAT1_RX_
CLK-A

IRQ8 DSM0_C
LK2-D

103 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 A0-A/
BC0#-A/
DQM1-B

GTIOC3B/
GTIOC13
B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT1

IRQ7 PCINB0

104 PA06 PIO_014 A1-A/
DQM2-B

TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13
A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-
A/
CAT1_ETX
D3-A

IRQ14 PCINZ1

105 PA05 PIO_013 A2-A GTIOC2B/
GTIOC12
B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-
A/
CAT1_ETX
D2-A

IRQ5 PCINA0

106 PA04 PIO_012 A3-A TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-
A/
RMII1_TXD
1-A/
CAT1_ETX
D1-A

IRQ5-
DS

PCINZ0

107 VCC

108 VSS

109 VCL

110 PA03 PIO_011 A4-A GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-
A/
RMII1_TXD
0-A/
CAT1_ETX
D0-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_D
AT1-A

111 PA02 PIO_010 A5-A GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_C
LK-A/
CAT1_TX_
CLK-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_C
LK1-A

112 PA01 PIO_009 A6-A GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10
B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_E
N-A/
RMII1_TX_
EN-A/
CAT1_TX_
EN-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_D
AT0-A

113 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 A7-A CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10
A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

CATIRQ IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_C
LK0-A

114 P707 PIO_055 WE#-A/
CS7#-A

GTIOC13
B

TXD011-B/
SMOSI011-B/
SSDA011/
TXDA011

ET1_RXD3
-A/
CAT1_ERX
D3-A

XSPI1_R
ESET1#

IRQ7 DSM0_D
AT0-D

115 P706 PIO_054 CAS#-A/
CS6#-A

GTIOC13
A

RXD011-B/
SMISO011-B/
SSCL011

ET1_RXD2
-A/
CAT1_ERX
D2-A

XSPI1_W
P1#

IRQ14 ADCNV2 DSM0_C
LK0-D

116 P705 PIO_053 RAS#-A/
CS5#-A

GTIOC12
B

SCK011-B/
CTS011#/
TXDB011

ET1_RXD1
-A/
RMII1_RX
D1-A/
CAT1_ERX
D1-A

XSPI1_R
STO1#

IRQ13 ADCNV1 DSM1_D
AT2-D

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (8/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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117 P704 PIO_052 SDCS#-
A/CS4#-
A

GTIOC12
A

CTS004#/
CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011

ET1_RXD0
-A/
RMII1_RX
D0-A/
CAT1_ERX
D0-A

XSPI1_IN
T1#/
XSPI1_E
CS1#

IRQ12 ADCNV0 DSM1_C
LK2-D

118 P703 PIO_051 ALE-A/
WR2#-B/
BC2#-B

CACREF GTETRGB
/
GTIOC11B

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

XSPI1_R
ESET0#/
PCKO

IRQ8 DSM1_D
AT1-D

119 P702 PIO_050 RD#-A/
DQM3-B

GTETRGA
/
GTIOC11A

SCK004-B/
CTS004#/
TXDB004

ET1_CRS/
CATSYNC1

XSPI1_W
P0#/
XSPI1_R
ESET1#/
HSYNC

IRQ10 ADST2 DSM1_C
LK1-D

120 P701 PIO_049 CKE-A/
WR3#-B/
BC3#-B

GTIOC10
B

RXD004-B/
SMISO004-B/
SSCL004

ET1_COL/
CATLATCH
1

XSPI1_R
STO0#/
XSPI1_R
ESET0#/
VSYNC

IRQ1 ADST1 DSM1_D
AT0-D

121 ETHPHY
CLK

P700 PIO_048 SDCLK-A GTIOC10
A

TXD004-B/
SMOSI004-B/
SSDA004/
TXDA004

ET1_INT/
CATREST
OUT

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#/
PIXCLK

IRQ0 ADST0 DSM1_C
LK0-D

122 VCC

123 VSS

124 VCL

125 PE07 PIO_047 A8-B/
A20-D

TOC1 GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B/POEGD

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA/
CATREST
OUT

XSPI1_C
S0#/
PIXD7

IRQ7

126 PE06 PIO_046 A9-B/
A21-D

TIC1 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC10
A/POEGB

SSL13-A ET1_RX_C
LK-D/
RMII1_REF
50CK-D/
CAT1_RX_
CLK-D/
CATLEDER
R

XSPI1_D
S/PIXD6

IRQ6

127 PE05 PIO_045 A10-B/
A22-D

GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3
-D/
CAT1_ERX
D3-D/
CATLEDRU
N

XSPI1_IO
3/PIXD5

IRQ5

128 PE04 PIO_044 A11-B/
A23-D

GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2
-D/
CAT1_ERX
D2-D/
CATLEDST
ER

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#/
PIXD4

IRQ12

129 PE03 PIO_043 A12-B TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1
-D/
RMII1_RX
D1-D/
CAT1_ERX
D1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1/PIXD3

IRQ11

130 PE02 PIO_042 A13-B TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0
-D/
RMII1_RX
D0-D/
CAT1_ERX
D0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0/PIXD2

IRQ7-
DS

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (9/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
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(XSPI, 
SDHI, 
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(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
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検出 )
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131 CLKOUT PE01 PIO_041 A14-B GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_D
V-D/
RMII1_CR
S_DV-D/
CAT1_RX_
DV-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K/PIXD1

IRQ9

132 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 A15-B GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_E
R-D/
RMII1_RX_
ER-D/
CAT1_RX_
ER-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#/
PIXD0

IRQ8

133 P607 PIO_015 CS0#-B/
D16-B

GTETRGB
/
GTADSM0
/
GTIOC15
B/POEGA

CTS008#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009/
CRX2

ET1_INT/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_R
STO0#

IRQ15 DSM1_D
AT2-A

134 P606 PIO_014 CS1#-C/
D17-B

GTETRGA
/
GTCPPO4
/
GTIOC15
A/POEGC

SCK009-B/
CTS009#/
TXDB009/
SSL03-D/
CTX2

ET1_TX_E
R-B/
ET_TAS_S
TA2/
CATLINKA
CT1

XSPI0_R
ESET0#

IRQ14 DSM1_C
LK2-A

135 P605 PIO_013 CS2#-C/
D18-B

GTIOC6B RXD009-B/
SMISO009-B/
SSCL009/
SSL02-D

ET1_TXD3-
B/
ET_TAS_S
TA1/
CAT1_ETX
D3-B

XSPI0_IN
T0#/
XSPI0_E
CS0#

IRQ13 DSM1_D
AT1-A

136 P604 PIO_012 CS3#-C/
D19-B

GTIOC6A TXD009-B/
SMOSI009-B/
SSDA009/
TXDA009/
SSL01-D

ET1_TXD2-
B/
ET_TAS_S
TA0/
CAT1_ETX
D2-B

XSPI0_C
S1#/
XSPI0_R
STO0#

IRQ4 DSM1_C
LK1-A

137 P603 PIO_011 WE#-B/
D20-B

GTIOC5B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS009#/
MISO0-D

ET1_TXD1-
B/
RMII1_TXD
1-B/
GPTP_PTP
OUT3/
CAT1_ETX
D1-B/
CATSYNC0

XSPI0_IO
7/PCKO

IRQ3 DSM1_D
AT0-A

138 P602 PIO_010 CAS#-B/
D21-B

GTIOC5A SCK008-B/
CTS008#/
TXDB008/
MOSI0-D

ET1_TXD0-
B/
RMII1_TXD
0-B/
GPTP_PTP
OUT2/
CAT1_ETX
D0-B/
CATLATCH
0

XSPI0_IO
6/HSYNC

IRQ2 ADTRG2
#

DSM1_C
LK0-A

139 P601 PIO_009 RAS#-B/
D22-B

GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_E
N-B/
RMII1_TX_
EN-B/
GPTP_PTP
OUT1/
CAT1_TX_
EN-B/
CATSYNC1

XSPI0_IO
5/VSYNC

IRQ1 ADTRG1
#

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (10/13)

ピン
番号

電源
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システム
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タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F
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込み

A/D
D/A

その他
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(XSPI, 
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(DSMIF、 
PDMIF、 
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140 P600 PIO_008 SDCS#-
B/D23-B

GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_C
LK-B/
GPTP_PTP
OUT0/
CAT1_TX_
CLK-B/
CATLATCH
1

XSPI0_IO
4/PIXCLK

IRQ0 ADTRG0
#

141 VCC2

142 VSS

143 VCL

144 PD07 PIO_039 A16-B/
D24-B

GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#/
PIXD7

IRQ7 AN031

145 PD06 PIO_038 A17-B/
D25-B

GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_E
R-B/
RMII1_RX_
ER-B/
CAT1_RX_
ER-B/
CATLEDER
R

SD0_WP/
XSPI0_D
S/PIXD6

IRQ6 AN030

146 PD05 PIO_037 A18-B/
D26-B

GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_D
V-B/
RMII1_CR
S_DV-B/
CAT1_RX_
DV-B/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3/PIXD5

IRQ5 AN029

147 PD04 PIO_036 A19-B/
D27-B

GTETRGA
/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_C
LK-B/
RMII1_REF
50CK-B/
CAT1_RX_
CLK-B/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#/
PIXD4

IRQ4 AN028

148 PD03 PIO_035 A20-B/
D28-B

TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3
-B/
CAT1_ERX
D3-B/
CAT0_MDI
O-D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1/PIXD3

IRQ3 AN027

149 PD02 PIO_034 A21-B/
D29-B

TIC2 GTETRGB
/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2
-B/
CAT1_ERX
D2-B/
CAT0_MDC
-D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0/PIXD2

IRQ2 AN026

150 PD01 PIO_033 A22-B/
D30-B

GTETRGC
/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1
-B/
RMII1_RX
D1-B/
CAT1_ERX
D1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K/PIXD1

IRQ1 AN025

151 PD00 PIO_032 A23-B/
D31-B

GTETRGD
/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0
-B/
RMII1_RX
D0-B/
CAT1_ERX
D0-B/
CATLATCH
0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#/
PIXD0

IRQ0 AN024

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (11/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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152 VCC2

153 VSS

154 VCL

155 P903 PIO_003 GTETRGD
/
GTCPPO9
/POEGD

CTS006#/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001

ET1_MDIO
-B/
ET_TAS_S
TA3/
CATIRQ

XSPI0_W
P1#

IRQ11 AN035

156 P902 PIO_002 GTETRGC
/
GTCPPO8

SCK001-C/
CTS001#/
TXDB001

ET1_MDC-
B/
ET_TAS_S
TA2/
CATREST
OUT

XSPI0_R
ESET1#

IRQ10 AN034

157 P901 PIO_001 GTETRGB
/
GTCPPO6

TXD001-C/
SMOSI001-C/
SSDA001/
TXDA001

ET1_CRS/
ET_TAS_S
TA1/
CATLATCH
1

XSPI0_R
STO1#/
XSPI0_R
ESET0#

IRQ9 AN033

158 P900 PIO_000 GTETRGA
/
GTCPPO5

RXD001-C/
SMISO001-C/
SSCL001

ET1_COL/
ET_TAS_S
TA0/
CATSYNC1

XSPI0_IN
T1#/
XSPI0_E
CS1#

IRQ0 AN032

159 AVCC0

160 AVSS0

161 VREFL0

162 VREFH0

163 P407 PIO_055 IRQ15-
DS

AN007

164 P406 PIO_054 IRQ14-
DS

AN006

165 P405 PIO_053 IRQ13-
DS

AN005

166 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

167 P403 PIO_051 IRQ11-
DS

AN003

168 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

169 P401 PIO_049 IRQ9-
DS

AN001

170 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

171 P415 PIO_063 IRQ31 AN015/
DA1

172 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

173 P007 PIO_007 GTCPPO6
/
GTIOC13
B/POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT
0

174 P006 PIO_006 GTCPPO5
/
GTIOC13
A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK
0/
PCOUTZ
1

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (12/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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175 P005 PIO_005 GTCPPO4
/
GTIOC12
B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO
-D/
CATLATCH
0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_D
AT2-B/
PCOUTB
1

176 P004 PIO_004 GTCPPO3
/
GTIOC12
A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-
D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_C
LK2-B/
PCOUTA
1

表1.8 機能別端子一覧 (176ピンLFQFP) (13/13)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

176
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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1.6.5 144 ピン LFQFP

表1.9 機能別端子一覧 (144ピンLFQFP) (1/10)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

144
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )

1 P003 PIO_003 GTCPPO2
/
GTIOC11B
/GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO
-D/
CAT0_MDI
O-E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_D
AT1-B/
PCOUTB
0

2 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1
/
GTIOC11A
/GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-
D/
CAT0_MDC
-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_C
LK1-B/
PCOUTA
0

3 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0
/
GTIOC10
B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_D
AT0-B/
PCOUTZ
0

4 P000 PIO_000 TMRI0 GTCPPO7
/
GTIOC10
A/POEGB

CTS000#/
CTS007#/
RTS007#/
SS007#/
DE007/
TXDB007/
AUDIO_CLK

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ16-
DS

AN016 DSM0_C
LK0-B

5 VCC

6 VSS

7 VCL

8 RES#

9 MD/
FINED

P315

10 P312 PIO_060 BACK#-B RTCIC2 GTETRGD
/
GTCPPO1
5/POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_D
AT2-C/
TAMPI2

11 P311 PIO_059 BREQ#-B RTCIC1 GTETRGC
/
GTCPPO1
4/POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_C
LK2-C/
TAMPI1

12 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB
/
GTCPPO1
/POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

13 VBATT/
VCC

14 XCIN/
EXCIN

P309

15 XCOUT P308

16 VSS

17 XTAL P307

18 EXTAL P306

19 VCC

20 P305 NMI/
IRQ0

21 VCC_US
B

22 PF01 PIO_049 GTCPPO1
5

USB0_DM IRQ1

23 PF00 PIO_048 GTCPPO1
4

USB0_DP IRQ0
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24 VSS_US
B

25 P207 PIO_023 A23-C/
CS4#-C

TMRI3 GTOWLO/
GTIOC2B/
GTIOC6B

RXD001-B/
SMISO001-B/
SSCL001/
MISO1-B/
SDAHS2-B/
CRX1/
USB0_ID

ET0_RXD3
-B/
CAT0_ERX
D3-B

PCKO IRQ3-
DS

ADTRG2
#

DSM1_D
AT2-B

26 P206 PIO_022 A22-C/
CS5#-C

TMO3/
RTCOUT

GTOWUP/
GTIOC2A/
GTIOC6A

CTS006#/
TXD001-B/
SMOSI001-B/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-B/
SCLHS2-B/
CTX1/
USB0_EXICE
N/SSITXD1

ET0_RXD2
-B/
CAT0_ERX
D2-B

VSYNC IRQ2-
DS

ADTRG1
#

DSM1_C
LK2-B/
PCOUTZ
1

27 CLKOUT P205 PIO_021 A21-C/
CS6#-C

GTOVLO/
GTIOC1B/
GTIOC5B

SCK001-B/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-B/
SDAHS1-B/
CRX0/
USB0_VBUS/
SSIRXD1

ET0_RXD1
-B/
RMII0_RX
D1-B/
CAT0_ERX
D1-B

SD0_CD/
HSYNC

IRQ5 ADTRG0
#

DSM1_D
AT1-B/
PCOUTB
1

28 ETHPHY
CLK

P204 PIO_020 A20-C/
CS7#-C

TMRI1 GTOVUP/
GTIOC1A/
GTIOC5A

CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-B/
SCLHS1-B/
CTX0/
USB0_VBUS
EN/SSIBCK1

ET0_RXD0
-B/
RMII0_RX
D0-B/
CAT0_ERX
D0-B

SD0_WP/
PIXCLK

IRQ12 DSM1_C
LK1-B/
PCOUTA
1

29 VCL

30 VSS

31 VCC

32 P203 PIO_019 CS2#-B/
BACK#-A

GTOULO/
GTIOC0B/
GTIOC4B

RXD006-A/
SMISO006-A/
SSCL006/
CTS003#/
SSL00-C/
SDA00-B/
CRX2/
USB0_OVRC
URB/
SSIBCK0

ET0_RX_C
LK-B/
RMII0_REF
50CK-B/
CAT0_RX_
CLK-B/
CATI2CDA
TA-C

SD0_DAT
1-C/
PIXD7

IRQ3 DSM1_D
AT0-B/
PDMDAT
0

33 P202 PIO_018 CS3#-B/
BREQ#-A

TMO0 GTOUUP/
GTIOC0A/
GTIOC4A

TXD006-A/
SMOSI006-A/
SSDA006/
TXDA006/
RSPCK0-C/
SCL00-B/
CTX2/
USB0_OVRC
URA/
AUDIO_CLK

ET0_RX_D
V-B/
RMII0_CR
S_DV-B/
CAT0_RX_
DV-B/
CATI2CCL
K-C

SD0_DAT
0-C/
PIXD6

IRQ15 DSM1_C
LK0-B/
PDMCLK
0

34 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 ALE-C/
WAIT#-B

TMCI3 GTETRGD
/
GTCPPO0
/POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN

ET0_INT/
CATREST
OUT

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

表1.9 機能別端子一覧 (144ピンLFQFP) (2/10)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

144
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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35 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO1
3

RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1

36 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO1
2

TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

37 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO1
1

SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

38 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO1
0

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

39 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14
B

SCK006-A/
CTS006#/
TXDB006/
MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_E
R-B/
RMII0_RX_
ER-B/
CAT0_RX_
ER-B

SD0_CLK
-C/PIXD5

IRQ9 PCINZ0

40 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA
/
GTIOC3A/
GTIOC14
A

CTS006#/
RTS006#/
SS006#/
DE006/
TXDB006/
MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_E
N-B/
RMII0_TX_
EN-B/
CAT0_TX_
EN-B

SD0_CM
D-C/
PIXD4

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1

41 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15
B/POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-
B/
CAT0_ETX
D3-B/
CATI2CDA
TA-B

SD0_DAT
3-C/
PIXD3

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

42 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15
A/POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-
B/
CAT0_ETX
D2-B/
CATI2CCL
K-B

SD0_DAT
2-C/
PIXD2

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

表1.9 機能別端子一覧 (144ピンLFQFP) (3/10)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

144
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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43 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14
B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
SSILRCK1

ET0_TXD1-
B/
RMII0_TXD
1-B/
CAT0_ETX
D1-B/
CATLEDRU
N

PIXD1 IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_D
AT1-C/
PCINB0

44 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14
A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS

ET0_TXD0-
B/
RMII0_TXD
0-B/
CAT0_ETX
D0-B/
CATLEDST
ER

PIXD0 IRQ4 ADST0 DSM0_C
LK1-C/
PCINA0

45 VCL

46 VSS

47 VCC

48 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1
/
GTIOC13
B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDA
TA-A

IRQ3

49 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0
/
GTIOC13
A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCL
K-A

IRQ2

50 P101 PIO_009 CS0#-A/
ALE-B

TMCI3 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC12
B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS

ET0_TX_C
LK-B/
CAT0_TX_
CLK-B/
CAT0_LINK
STA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_D
AT0-C

51 P100 PIO_008 CS1#-B/
WAIT#-A

TMRI3/
CACREF

GTIU/
GTADSM0
/
GTIOC12
A

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS005#/
USB0_OVRC
URB-DS

ET0_TX_E
R-B/
CATLINKA
CT0/
CATLEDER
R

IRQ0 ADTRG2
#

DSM0_C
LK0-C

52 VCC_DC
DC

53 VCC_DC
DC

54 VLO

55 VLO

56 VSS_DC
DC

57 VSS_DC
DC

58 P803 PIO_059 CS3#-A/
WR1#-B/
BC1#-B

GTIOC1B/
POEGA

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
CTX2/
USB0_ID

ET0_MDC-
B/
CAT0_MDC
-B

IRQ3 ADSYNC DSM1_D
AT0-C

表1.9 機能別端子一覧 (144ピンLFQFP) (4/10)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/O
ポート

PIO
バス

EXDMAC
SDRAMC

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り
込み

A/D
D/A

その他

144
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )
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59 P802 PIO_058 CS2#-A/
WR#-B/
WR0#-B

GTIW/
GTIOC1A/
POEGB

SCK010-B/
CTS010#/
TXDB010/
CRX2/
USB0_EXICE
N

ET0_MDIO
-B/
CAT0_MDI
O-B

IRQ2 ADCNV2 DSM1_C
LK0-C

60 VCL

61 VSS

62 VCC

63 CLKOUT P801 PIO_057 EBCLK-A GTIV/
GTIOC0B/
POEGC

TXD010-B/
SMOSI010-B/
SSDA010/
TXDA010

ET0_CRS/
CATSYNC0

IRQ9 ADCNV1 DSM1_D
AT1-C

64 P800 PIO_056 CS1#-A/
DQM0-B

GTIU/
GTIOC0A/
POEGD

RXD010-B/
SMISO010-B/
SSCL010

ET0_COL/
CATLATCH
0

IRQ8 ADCNV0 DSM1_C
LK1-C

65 ETHPHY
CLK

PC07 PIO_031 D0-A TMO2/
TOC0/
CACREF

GTETRGD
/
GTADSM1
/
GTIOC15
B/POEGA

TXD008-A/
SMOSI008-A/
SSDA008/
TXDA008/
MISO0-A/
SSITXD0

CATREST
OUT

SD0_CD IRQ14 DSM1_D
AT2-C/
PDMDAT
0

66 PC06 PIO_030 D1-A TMCI2/
TIC0

GTETRGC
/
GTCPPO7
/
GTIOC15
A/POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT0

SD0_WP IRQ13 DSM1_C
LK2-C/
PDMCLK
0

67 PC05 PIO_029 D2-A TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_E
N-A/
RMII0_TX_
EN-A/
CAT0_TX_
EN-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ
1

68 PC04 PIO_028 D3-A TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-
A/
CAT0_ETX
D3-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB
1

69 PC03 PIO_027 D4-A GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-
A/
CAT0_ETX
D2-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA
1

70 PC02 PIO_026 D5-A GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-
A/
RMII0_TXD
1-A/
CAT0_ETX
D1-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ
0

71 PC01 PIO_025 D6-A GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-
A/
RMII0_TXD
0-A/
CAT0_ETX
D0-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB
0

72 PC00 PIO_024 D7-A GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_C
LK-A/
CAT0_TX_
CLK-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA
0
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73 PB07 PIO_023 D8-A GTOWLO/
GTIOC6B

TXD009-A/
SMOSI009-A/
SSDA009/
TXDA009

ET0_LINKS
TA/
CAT0_LINK
STA

IRQ15

74 PB06 PIO_022 D9-A GTOWUP/
GTIOC6A

RXD009-A/
SMISO009-A/
SSCL009

ET0_RX_E
R-A/
RMII0_RX_
ER-A/
CAT0_RX_
ER-A

IRQ6

75 PB05 PIO_021 D10-A TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

SCK009-A/
CTS009#/
TXDB009

ET0_RX_D
V-A/
RMII0_CR
S_DV-A/
CAT0_RX_
DV-A

IRQ13

76 PB04 PIO_020 D11-A GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004#/
CTS009#/
RTS009#/
SS009#/
DE009/
TXDB009

ET0_RX_C
LK-A/
RMII0_REF
50CK-A/
CAT0_RX_
CLK-A

IRQ4

77 VCC

78 VSS

79 VCL

80 PB03 PIO_019 D12-A TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3
-A/
CAT0_ERX
D3-A

IRQ3

81 PB02 PIO_018 D13-A GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004/
CTS009#

ET0_RXD2
-A/
CAT0_ERX
D2-A

IRQ2

82 PB01 PIO_017 D14-A TMCI0 GTETRGB
/
GTCPPO4
/
GTIOC14
B/POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1
-A/
RMII0_RX
D1-A/
CAT0_ERX
D1-A

IRQ4-
DS

DSM0_D
AT2-A/
PCINB1

83 PB00 PIO_016 D15-A GTETRGA
/
GTADSM0
/
GTIOC14
A/POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0
-A/
RMII0_RX
D0-A/
CAT0_ERX
D0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_C
LK2-A/
PCINA1

84 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 A0-A/
BC0#-A/
DQM1-B

GTIOC3B/
GTIOC13
B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_E
R-A/
CATLINKA
CT1

IRQ7 PCINB0

85 PA06 PIO_014 A1-A TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13
A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-
A/
CAT1_ETX
D3-A

IRQ14 PCINZ1

86 PA05 PIO_013 A2-A GTIOC2B/
GTIOC12
B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-
A/
CAT1_ETX
D2-A

IRQ5 PCINA0

87 PA04 PIO_012 A3-A TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12
A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-
A/
RMII1_TXD
1-A/
CAT1_ETX
D1-A

IRQ5-
DS

PCINZ0
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88 VCC

89 VSS

90 VCL

91 PA03 PIO_011 A4-A GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-
A/
RMII1_TXD
0-A/
CAT1_ETX
D0-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_D
AT1-A

92 PA02 PIO_010 A5-A GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_C
LK-A/
CAT1_TX_
CLK-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_C
LK1-A

93 PA01 PIO_009 A6-A GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10
B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_E
N-A/
RMII1_TX_
EN-A/
CAT1_TX_
EN-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_D
AT0-A

94 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 A7-A CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10
A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

CATIRQ IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_C
LK0-A

95 P702 PIO_050 RD#-A GTETRGA
/
GTIOC11A

SCK004-B/
CTS004#/
TXDB004

ET1_CRS/
CATSYNC1

XSPI1_W
P0#/
XSPI1_R
ESET1#/
HSYNC

IRQ10 ADST2 DSM1_C
LK1-D

96 P701 PIO_049 CKE-A GTIOC10
B

RXD004-B/
SMISO004-B/
SSCL004

ET1_COL/
CATLATCH
1

XSPI1_R
STO0#/
XSPI1_R
ESET0#/
VSYNC

IRQ1 ADST1 DSM1_D
AT0-D

97 ETHPHY
CLK

P700 PIO_048 SDCLK-A GTIOC10
A

TXD004-B/
SMOSI004-B/
SSDA004/
TXDA004

ET1_INT/
CATREST
OUT

XSPI1_IN
T0#/
XSPI1_E
CS0#/
PIXCLK

IRQ0 ADST0 DSM1_C
LK0-D

98 VCC

99 VSS

100 VCL

101 PE07 PIO_047 A8-B/
A20-D

TOC1 GTETRGD
/
GTCPPO7
/
GTIOC10
B/POEGD

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA/
CATREST
OUT

XSPI1_C
S0#/
PIXD7

IRQ7

102 PE06 PIO_046 A9-B/
A21-D

TIC1 GTETRGC
/
GTADSM1
/
GTIOC10
A/POEGB

SSL13-A ET1_RX_C
LK-D/
RMII1_REF
50CK-D/
CAT1_RX_
CLK-D/
CATLEDER
R

XSPI1_D
S/PIXD6

IRQ6

103 PE05 PIO_045 A10-B/
A22-D

GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3
-D/
CAT1_ERX
D3-D/
CATLEDRU
N

XSPI1_IO
3/PIXD5

IRQ5
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104 PE04 PIO_044 A11-B/
A23-D

GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2
-D/
CAT1_ERX
D2-D/
CATLEDST
ER

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#/
PIXD4

IRQ12

105 PE03 PIO_043 A12-B TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1
-D/
RMII1_RX
D1-D/
CAT1_ERX
D1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1/PIXD3

IRQ11

106 PE02 PIO_042 A13-B TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0
-D/
RMII1_RX
D0-D/
CAT1_ERX
D0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0/PIXD2

IRQ7-
DS

107 CLKOUT PE01 PIO_041 A14-B GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_D
V-D/
RMII1_CR
S_DV-D/
CAT1_RX_
DV-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K/PIXD1

IRQ9

108 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 A15-B GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_E
R-D/
RMII1_RX_
ER-D/
CAT1_RX_
ER-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#/
PIXD0

IRQ8

109 P605 PIO_013 CS2#-C GTIOC6B RXD009-B/
SMISO009-B/
SSCL009/
SSL02-D

ET1_TXD3-
B/
ET_TAS_S
TA1/
CAT1_ETX
D3-B

XSPI0_IN
T0#/
XSPI0_E
CS0#

IRQ13 DSM1_D
AT1-A

110 P604 PIO_012 CS3#-C GTIOC6A TXD009-B/
SMOSI009-B/
SSDA009/
TXDA009/
SSL01-D

ET1_TXD2-
B/
ET_TAS_S
TA0/
CAT1_ETX
D2-B

XSPI0_C
S1#/
XSPI0_R
STO0#

IRQ4 DSM1_C
LK1-A

111 P603 PIO_011 WE#-B GTIOC5B CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS009#/
MISO0-D

ET1_TXD1-
B/
RMII1_TXD
1-B/
GPTP_PTP
OUT3/
CAT1_ETX
D1-B/
CATSYNC0

XSPI0_IO
7/PCKO

IRQ3 DSM1_D
AT0-A

112 P602 PIO_010 CAS#-B GTIOC5A SCK008-B/
CTS008#/
TXDB008/
MOSI0-D

ET1_TXD0-
B/
RMII1_TXD
0-B/
GPTP_PTP
OUT2/
CAT1_ETX
D0-B/
CATLATCH
0

XSPI0_IO
6/HSYNC

IRQ2 ADTRG2
#

DSM1_C
LK0-A
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113 P601 PIO_009 RAS#-B GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_E
N-B/
RMII1_TX_
EN-B/
GPTP_PTP
OUT1/
CAT1_TX_
EN-B/
CATSYNC1

XSPI0_IO
5/VSYNC

IRQ1 ADTRG1
#

114 P600 PIO_008 SDCS#-B GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_C
LK-B/
GPTP_PTP
OUT0/
CAT1_TX_
CLK-B/
CATLATCH
1

XSPI0_IO
4/PIXCLK

IRQ0 ADTRG0
#

115 VCC2

116 VSS

117 PD07 PIO_039 A16-B GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#/
PIXD7

IRQ7 AN031

118 PD06 PIO_038 A17-B GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_E
R-B/
RMII1_RX_
ER-B/
CAT1_RX_
ER-B/
CATLEDER
R

SD0_WP/
XSPI0_D
S/PIXD6

IRQ6 AN030

119 PD05 PIO_037 A18-B GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_D
V-B/
RMII1_CR
S_DV-B/
CAT1_RX_
DV-B/
CATLEDST
ER

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3/PIXD5

IRQ5 AN029

120 PD04 PIO_036 A19-B GTETRGA
/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_C
LK-B/
RMII1_REF
50CK-B/
CAT1_RX_
CLK-B/
CATLEDRU
N

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#/
PIXD4

IRQ4 AN028

121 PD03 PIO_035 A20-B TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3
-B/
CAT1_ERX
D3-B/
CAT0_MDI
O-D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1/PIXD3

IRQ3 AN027

122 PD02 PIO_034 A21-B TIC2 GTETRGB
/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2
-B/
CAT1_ERX
D2-B/
CAT0_MDC
-D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0/PIXD2

IRQ2 AN026

123 PD01 PIO_033 A22-B GTETRGC
/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1
-B/
RMII1_RX
D1-B/
CAT1_ERX
D1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K/PIXD1

IRQ1 AN025
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124 PD00 PIO_032 A23-B GTETRGD
/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0
-B/
RMII1_RX
D0-B/
CAT1_ERX
D0-B/
CATLATCH
0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#/
PIXD0

IRQ0 AN024

125 VSS

126 VCL

127 P901 PIO_001 GTETRGB
/
GTCPPO6

TXD001-C/
SMOSI001-C/
SSDA001/
TXDA001

ET1_CRS/
ET_TAS_S
TA1/
CATLATCH
1

XSPI0_R
STO1#/
XSPI0_R
ESET0#

IRQ9 AN033

128 P900 PIO_000 GTETRGA
/
GTCPPO5

RXD001-C/
SMISO001-C/
SSCL001

ET1_COL/
ET_TAS_S
TA0/
CATSYNC1

XSPI0_IN
T1#/
XSPI0_E
CS1#

IRQ0 AN032

129 AVCC0

130 AVSS0

131 VREFL0

132 VREFH0

133 P405 PIO_053 IRQ13-
DS

AN005

134 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

135 P403 PIO_051 IRQ11-
DS

AN003

136 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

137 P401 PIO_049 IRQ9-
DS

AN001

138 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

139 P415 PIO_063 IRQ31 AN015/
DA1

140 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

141 P007 PIO_007 GTCPPO6
/
GTIOC13
B/POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT
0

142 P006 PIO_006 GTCPPO5
/
GTIOC13
A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKS
TA/
CAT1_LINK
STA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK
0/
PCOUTZ
1

143 P005 PIO_005 GTCPPO4
/
GTIOC12
B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO
-D/
CATLATCH
0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_D
AT2-B/
PCOUTB
1

144 P004 PIO_004 GTCPPO3
/
GTIOC12
A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-
D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_C
LK2-B/
PCOUTA
1
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(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI, 
PDC)

(DSMIF、
PDMIF、 
PCIF、
タンパ
検出 )



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 105 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 1.  概要

1.6.6 100 ピン LFQFP

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (1/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )

1 P003 PIO_003 GTCPPO2/
GTIOC11B/
GTIOC8A

RXD007-A/
SMISO007-A/
SSCL007/
SSIRXD1

ET0_MDIO-D/
CAT0_MDIO-
E

IRQ19-
DS

AN019 DSM0_DAT1
-B/
PCOUTB0

2 P002 PIO_002 TMCI1 GTCPPO1/
GTIOC11A/
GTIOC7B

TXD007-A/
SMOSI007-A/
SSDA007/
TXDA007/
SSIBCK1

ET0_MDC-D/
CAT0_MDC-E

IRQ18-
DS

AN018 DSM0_CLK
1-B/
PCOUTA0

3 P001 PIO_001 TMCI0 GTCPPO0/
GTIOC10B/
GTIOC7A

SCK007-A/
CTS007#/
TXDB007/
SSIBCK0

ET0_LINKST
A/
CAT0_LINKS
TA

IRQ17-
DS

AN017 DSM0_DAT0
-B/
PCOUTZ0

4 VSS

5 VCL

6 RES#

7 MD/
FINED

P315

8 P312 PIO_060 RTCIC2 GTETRGD/
GTCPPO15/
POEGA

SSL13-B/
SSILRCK0

ET1_WOL IRQ20 ADTRG2
#

DSM0_DAT2
-C/TAMPI2

9 P311 PIO_059 RTCIC1 GTETRGC/
GTCPPO14/
POEGD

CTS007#/
SSL12-B/
SSIRXD0

ET0_WOL IRQ19 ADTRG1
#

DSM0_CLK
2-C/TAMPI1

10 P310 PIO_058 RTCIC0/
CACREF

GTETRGB/
GTCPPO1/
POEGC

CTS000#/
CTS001#/
SSL11-B/
SSITXD0

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ18 ADTRG0
#

TAMPI0

11 VBATT/
VCC

12 XCIN/
EXCIN

P309

13 XCOUT P308

14 VSS

15 XTAL P307

16 EXTAL P306

17 VCC

18 P305 NMI/
IRQ0

19 VCC_US
B

20 PF01 PIO_049 GTCPPO15 USB0_DM IRQ1

21 PF00 PIO_048 GTCPPO14 USB0_DP IRQ0

22 VSS_US
B

23 ETHPHY
CLK

P304 PIO_028 TMCI3 GTETRGD/
GTCPPO0/
POEGA

CTS000#/
CTS001#/
USB0_VBUS
EN

ET0_INT/
CATRESTOU
T

IRQ0-
DS

ADTRG0
#

24 TDI P303 PIO_027 TMCI2 GTCPPO13 RXD000-A/
SMISO000-A/
SSCL000/
RXD001-A/
SMISO001-A/
SSCL001/
MISO1-C

ET1_CRS IRQ1
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25 TDO P302 PIO_026 TMRI3 GTCPPO12 TXD000-A/
SMOSI000-A/
SSDA000/
TXDA000/
TXD001-A/
SMOSI001-A/
SSDA001/
TXDA001/
MOSI1-C

ET1_COL IRQ4

26 TCK/
SWCLK

P301 PIO_025 TMCI3 GTCPPO11 SCK000-A/
CTS000#/
TXDB000/
SCK001-A/
CTS001#/
TXDB001/
RSPCK1-C

ET1_WOL IRQ7

27 TMS/
SWDIO

P300 PIO_024 TMO1 GTCPPO10 CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000/
CTS001#/
RTS001#/
SS001#/
DE001/
TXDB001/
SSL10-C

ET0_WOL IRQ6

28 P201 PIO_017 TMCI0 GTIW/
GTIOC3B/
GTIOC14B

MISO0-C/
SCLHS1-A/
USB0_EXICE
N/SSILRCK0

ET0_RX_ER-
B/
RMII0_RX_E
R-B/
CAT0_RX_E
R-B

SD0_CLK
-C

IRQ9 PCINZ0

29 P200 PIO_016 TMRI0 GTETRGA/
GTIOC3A/
GTIOC14A

MOSI0-C/
SDAHS1-A/
USB0_ID/
SSIRXD0

ET0_TX_EN-
B/
RMII0_TX_E
N-B/
CAT0_TX_EN
-B

SD0_CM
D-C

IRQ8 ADTRG2
#

PCINZ1

30 P107 PIO_015 TMO1 GTIV/
GTIOC15B/
POEGA

TXD003-B/
SMOSI003-B/
SSDA003/
TXDA003/
SDAHS2-A/
SSITXD0

ET0_TXD3-B/
CAT0_ETXD3
-B/
CATI2CDATA-
B

SD0_DAT
3-C

IRQ31-
DS

ADTRG1
#

PCINB1

31 CLKOUT P106 PIO_014 TMO2/
RTCOUT

GTIU/
GTIOC15A/
POEGB

RXD003-B/
SMISO003-B/
SSCL003/
SCLHS2-A

ET0_TXD2-B/
CAT0_ETXD2
-B/
CATI2CCLK-
B

SD0_DAT
2-C

IRQ30-
DS

ADTRG0
#

PCINA1

32 P105 PIO_013 TMCI2 GTIV/
GTIOC14B

TXD002-B/
SMOSI002-B/
SSDA002/
TXDA002/
SCK003-B/
CTS003#/
TXDB003/
CRX2/
USB0_VBUS/
SSILRCK1

ET0_TXD1-B/
RMII0_TXD1-
B/
CAT0_ETXD1
-B/
CATLEDRUN

IRQ29-
DS

ADST1 DSM0_DAT1
-C/PCINB0

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (2/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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33 P104 PIO_012 TMRI2 GTIW/
GTIOC14A

RXD002-B/
SMISO002-B/
SSCL002/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
CTX2/
USB0_OVRC
URA-DS

ET0_TXD0-B/
RMII0_TXD0-
B/
CAT0_ETXD0
-B/
CATLEDSTE
R

IRQ4 ADST0 DSM0_CLK
1-C/PCINA0

34 VCL

35 VSS

36 VCC

37 P103 PIO_011 TMO3 GTADSM1/
GTIOC13B

CTS002#/
SDA00-A

ET0_CRS/
CATI2CDATA-
A

IRQ3

38 P102 PIO_010 TMCI1 GTADSM0/
GTIOC13A

SCL00-A ET0_COL/
CATI2CCLK-
A

IRQ2

39 P101 PIO_009 TMCI3 GTETRGC/
GTADSM1/
GTIOC12B

SCK002-B/
CTS002#/
TXDB002/
USB0_VBUS-
DS

ET0_TX_CLK
-B/
CAT0_TX_CL
K-B/
CAT0_LINKS
TA

IRQ1 ADTRG1
#

DSM0_DAT0
-C

40 VCC_DC
DC

41 VLO

42 VSS_DC
DC

43 VSS

44 PC06 PIO_030 TMCI2 GTETRGC/
GTCPPO7/
GTIOC15A/
POEGB

RXD008-A/
SMISO008-A/
SSCL008/
MOSI0-A/
SSILRCK0

ET0_TX_ER-
A/
CATLINKACT
0

SD0_WP IRQ13 PDMCLK0

45 PC05 PIO_029 TMRI2 GTOWLO/
GTIOC9B

SCK008-A/
CTS008#/
TXDB008/
RSPCK0-A/
SSIBCK0

ET0_TX_EN-
A/
RMII0_TX_E
N-A/
CAT0_TX_EN
-A

SD0_DAT
1-A

IRQ5 PCOUTZ1

46 PC04 PIO_028 TMCI1 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS008#/
RTS008#/
SS008#/
DE008/
TXDB008/
CTS011#/
SSL00-A/
AUDIO_CLK

ET0_TXD3-A/
CAT0_ETXD3
-A

SD0_DAT
0-A

IRQ12 PCOUTB1

47 PC03 PIO_027 GTOVLO/
GTIOC8B

TXD011-A/
SMOSI011-A/
SSDA011/
TXDA011/
SDAHS1-C

ET0_TXD2-A/
CAT0_ETXD2
-A

SD0_CLK
-A

IRQ11 PCOUTA1

48 PC02 PIO_026 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD011-A/
SMISO011-A/
SSCL011/
SSL03-A/
SCLHS1-C

ET0_TXD1-A/
RMII0_TXD1-
A/
CAT0_ETXD1
-A

SD0_CM
D-A

IRQ10 PCOUTZ0

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (3/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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49 PC01 PIO_025 GTOULO/
GTIOC7B

SCK011-A/
CTS011#/
TXDB011/
SSL02-A/
SDA00-C

ET0_TXD0-A/
RMII0_TXD0-
A/
CAT0_ETXD0
-A

SD0_DAT
3-A

IRQ12 PCOUTB0

50 PC00 PIO_024 GTOUUP/
GTIOC7A

CTS011#/
RTS011#/
SS011#/
DE011/
TXDB011/
SSL01-A/
SCL00-C

ET0_TX_CLK
-A/
CAT0_TX_CL
K-A

SD0_DAT
2-A

IRQ14 PCOUTA0

51 PB06 PIO_022 GTOWUP/
GTIOC6A

ET0_RX_ER-
A/
RMII0_RX_E
R-A/
CAT0_RX_E
R-A

IRQ6

52 PB05 PIO_021 TMRI1 GTOVLO/
GTIOC5B

ET0_RX_DV-
A/
RMII0_CRS_
DV-A/
CAT0_RX_D
V-A

IRQ13

53 PB04 PIO_020 GTOVUP/
GTIOC5A

CTS004# ET0_RX_CLK
-A/
RMII0_REF50
CK-A/
CAT0_RX_CL
K-A

IRQ4

54 PB03 PIO_019 TMO0 GTOULO/
GTIOC4B

SCK004-A/
CTS004#/
TXDB004

ET0_RXD3-A/
CAT0_ERXD
3-A

IRQ3

55 PB02 PIO_018 GTOUUP/
GTIOC4A

CTS004#/
RTS004#/
SS004#/
DE004/
TXDB004

ET0_RXD2-A/
CAT0_ERXD
2-A

IRQ2

56 PB01 PIO_017 TMCI0 GTETRGB/
GTCPPO4/
GTIOC14B/
POEGA

TXD004-A/
SMOSI004-A/
SSDA004/
TXDA004

ET0_RXD1-A/
RMII0_RXD1-
A/
CAT0_ERXD
1-A

IRQ4-
DS

DSM0_DAT2
-A/PCINB1

57 PB00 PIO_016 GTETRGA/
GTADSM0/
GTIOC14A/
POEGC

RXD004-A/
SMISO004-A/
SSCL004

ET0_RXD0-A/
RMII0_RXD0-
A/
CAT0_ERXD
0-A

IRQ12 ADST2 DSM0_CLK
2-A/PCINA1

58 ETHPHY
CLK

PA07 PIO_015 GTIOC3B/
GTIOC13B

RXD010-A/
SMISO010-A/
SSCL010/
MISO0-B

ET1_TX_ER-
A/
CATLINKACT
1

IRQ7 PCINB0

59 PA06 PIO_014 TMCI3 GTIOC3A/
GTIOC13A

TXD010-A/
SMOSI010-A/
SSDA010/
TXDA010/
MOSI0-B

ET1_TXD3-A/
CAT1_ETXD3
-A

IRQ14 PCINZ1

60 PA05 PIO_013 GTIOC2B/
GTIOC12B

SCK010-A/
CTS010#/
TXDB010/
RSPCK0-B

ET1_TXD2-A/
CAT1_ETXD2
-A

IRQ5 PCINA0

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (4/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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61 PA04 PIO_012 TMRI0 GTIOC2A/
GTIOC12A

CTS010#/
RTS010#/
SS010#/
DE010/
TXDB010/
SSL00-B

ET1_TXD1-A/
RMII1_TXD1-
A/
CAT1_ETXD1
-A

IRQ5-
DS

PCINZ0

62 VCC

63 VSS

64 VCL

65 PA03 PIO_011 GTIOC1B/
GTIOC11B

RXD005-A/
SMISO005-A/
SSCL005

ET1_TXD0-A/
RMII1_TXD0-
A/
CAT1_ETXD0
-A

IRQ6-
DS

ADSYNC DSM0_DAT1
-A

66 PA02 PIO_010 GTIW/
GTIOC1A/
GTIOC11A

TXD005-A/
SMOSI005-A/
SSDA005/
TXDA005/
SSL03-B

ET1_TX_CLK
-A/
CAT1_TX_CL
K-A

IRQ10 ADCNV2 DSM0_CLK
1-A

67 PA01 PIO_009 GTIV/
GTIOC0B/
GTIOC10B

SCK005-A/
CTS005#/
TXDB005/
SSL02-B

ET1_TX_EN-
A/
RMII1_TX_E
N-A/
CAT1_TX_EN
-A

IRQ11 ADCNV1 DSM0_DAT0
-A

68 ETHPHY
CLK

PA00 PIO_008 CACREF GTIU/
GTIOC0A/
GTIOC10A

CTS010#/
CTS005#/
RTS005#/
SS005#/
DE005/
TXDB005/
SSL01-B

CATIRQ IRQ1-
DS

ADCNV0 DSM0_CLK
0-A

69 PE06 PIO_046 GTETRGC/
GTADSM1/
GTIOC10A/
POEGB

SSL13-A ET1_RX_CLK
-D/
RMII1_REF50
CK-D/
CAT1_RX_CL
K-D/
CATLEDERR

XSPI1_D
S

IRQ6

70 PE05 PIO_045 GTOWLO/
GTIOC9B

SSL12-A ET1_RXD3-
D/
CAT1_ERXD
3-D/
CATLEDRUN

XSPI1_IO
3

IRQ5

71 PE04 PIO_044 GTOWUP/
GTIOC9A

CTS012#/
SSL11-A

ET1_RXD2-
D/
CAT1_ERXD
2-D/
CATLEDSTE
R

XSPI1_IO
2/
XSPI1_W
P0#

IRQ12

72 PE03 PIO_043 TOC3 GTOVLO/
GTIOC8B

CTS012#/
RTS012#/
SS012#/
DE012/
TXDB012/
MISO1-A

ET1_RXD1-
D/
RMII1_RXD1-
D/
CAT1_ERXD
1-D

SD0_DAT
7-B/
XSPI1_IO
1

IRQ11

73 PE02 PIO_042 TIC3 GTOVUP/
GTIOC8A

RXD012-A/
SMISO012-A/
SSCL012/
MOSI1-A

ET1_RXD0-
D/
RMII1_RXD0-
D/
CAT1_ERXD
0-D

SD0_DAT
6-B/
XSPI1_IO
0

IRQ7-
DS

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (5/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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74 CLKOUT PE01 PIO_041 GTOULO/
GTIOC7B

TXD012-A/
SMOSI012-A/
SSDA012/
TXDA012/
RSPCK1-A

ET1_RX_DV-
D/
RMII1_CRS_
DV-D/
CAT1_RX_D
V-D

SD0_DAT
5-B/
XSPI1_C
K

IRQ9

75 ETHPHY
CLK

PE00 PIO_040 GTOUUP/
GTIOC7A

SCK012-A/
CTS012#/
TXDB012/
SSL10-A

ET1_RX_ER-
D/
RMII1_RX_E
R-D/
CAT1_RX_E
R-D

SD0_DAT
4-B/
XSPI1_C
KN#/
XSPI1_C
S1#

IRQ8

76 P601 PIO_009 GTIOC4B RXD008-B/
SMISO008-B/
SSCL008/
RSPCK0-D

ET1_TX_EN-
B/
RMII1_TX_E
N-B/
GPTP_PTPO
UT1/
CAT1_TX_EN
-B/
CATSYNC1

IRQ1 ADTRG1
#

77 P600 PIO_008 GTIOC4A TXD008-B/
SMOSI008-B/
SSDA008/
TXDA008/
SSL00-D

ET1_TX_CLK
-B/
GPTP_PTPO
UT0/
CAT1_TX_CL
K-B/
CATLATCH1

IRQ0 ADTRG0
#

78 PD07 PIO_039 GTIW/
GTIOC3B/
POEGA

TXD003-A/
SMOSI003-A/
SSDA003/
TXDA003/
CTX1

ET1_LINKST
A/
CAT1_LINKS
TA

SD0_CD/
XSPI0_C
S0#/
XSPI0_R
ESET1#

IRQ7 AN031

79 PD06 PIO_038 GTIV/
GTIOC3A/
POEGB

RXD003-A/
SMISO003-A/
SSCL003/
SSL23-A/
CRX1

ET1_RX_ER-
B/
RMII1_RX_E
R-B/
CAT1_RX_E
R-B/
CATLEDERR

SD0_WP/
XSPI0_D
S

IRQ6 AN030

80 PD05 PIO_037 GTIU/
GTIOC2B/
POEGD

SCK003-A/
CTS003#/
TXDB003/
SSL22-A/
CTX0

ET1_RX_DV-
B/
RMII1_CRS_
DV-B/
CAT1_RX_D
V-B/
CATLEDSTE
R

SD0_DAT
1-B/
XSPI0_IO
3

IRQ5 AN029

81 PD04 PIO_036 GTETRGA/
GTIOC2A/
POEGC

CTS002#/
CTS003#/
RTS003#/
SS003#/
DE003/
TXDB003/
SSL21-A/
CRX0

ET1_RX_CLK
-B/
RMII1_REF50
CK-B/
CAT1_RX_CL
K-B/
CATLEDRUN

SD0_DAT
0-B/
XSPI0_IO
2/
XSPI0_W
P0#

IRQ4 AN028

82 PD03 PIO_035 TOC2 GTIOC1B/
POEGA

TXD002-A/
SMOSI002-A/
SSDA002/
TXDA002/
MISO2-A

ET1_RXD3-B/
CAT1_ERXD
3-B/
CAT0_MDIO-
D

SD0_CLK
-B/
XSPI0_IO
1

IRQ3 AN027

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (6/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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83 PD02 PIO_034 TIC2 GTETRGB/
GTIOC1A/
POEGB

RXD002-A/
SMISO002-A/
SSCL002/
MOSI2-A

ET1_RXD2-B/
CAT1_ERXD
2-B/
CAT0_MDC-
D

SD0_CM
D-B/
XSPI0_IO
0

IRQ2 AN026

84 PD01 PIO_033 GTETRGC/
GTIOC0B/
POEGC

SCK002-A/
CTS002#/
TXDB002/
RSPCK2-A

ET1_RXD1-B/
RMII1_RXD1-
B/
CAT1_ERXD
1-B/
CATSYNC0

SD0_DAT
3-B/
XSPI0_C
K

IRQ1 AN025

85 PD00 PIO_032 GTETRGD/
GTIOC0A/
POEGD

CTS002#/
RTS002#/
SS002#/
DE002/
TXDB002/
CTS003#/
SSL20-A

ET1_RXD0-B/
RMII1_RXD0-
B/
CAT1_ERXD
0-B/
CATLATCH0

SD0_DAT
2-B/
XSPI0_C
KN#/
XSPI0_C
S1#

IRQ0 AN024

86 VCC2

87 VSS

88 VCL

89 AVCC0

90 AVSS0

91 VREFL0

92 VREFH0

93 P404 PIO_052 IRQ12-
DS

AN004

94 P402 PIO_050 IRQ10-
DS

AN002

95 P400 PIO_048 IRQ8-
DS

AN000

96 P414 PIO_062 IRQ30 AN014/
DA0

97 P007 PIO_007 GTCPPO6/
GTIOC13B/
POEGA

CTS000#/
RTS000#/
SS000#/
DE000/
TXDB000

ET1_INT/
CATIRQ

IRQ23-
DS

ADTRG0
#/AN023

PDMDAT0

98 P006 PIO_006 GTCPPO5/
GTIOC13A/
GTIOC9B

SCK000-B/
CTS000#/
TXDB000

ET1_LINKST
A/
CAT1_LINKS
TA

IRQ22-
DS

ADTRG1
#/AN022

PDMCLK0/
PCOUTZ1

99 P005 PIO_005 GTCPPO4/
GTIOC12B/
GTIOC9A

RXD000-B/
SMISO000-B/
SSCL000/
SSILRCK1

ET1_MDIO-D/
CATLATCH0

IRQ21-
DS

ADTRG2
#/AN021

DSM0_DAT2
-B/
PCOUTB1

100 P004 PIO_004 GTCPPO3/
GTIOC12A/
GTIOC8B

TXD000-B/
SMOSI000-B/
SSDA000/
TXDA000/
SSITXD1

ET1_MDC-D/
CATSYNC0

IRQ20-
DS

AN020 DSM0_CLK
2-B/
PCOUTA1

表1.10 機能別端子一覧 (100ピンLFQFP) (7/7)

ピン
番号

電源
クロック
システム

制御

I/Oポート PIO

タイマ 通信
メモリ I/F
カメラ I/F

割り込み
A/D
D/A

その他

100
ピン

LFQFP

(TMR, 
CMTW, 
RTC, 
CAC)

(GPTW, 
POEG)

(RSCI, 
RSPIA, RI3C, 

RIICHS, 
CANFD, 

USB, SSIE)

(ESWM, 
ESC)

(XSPI, 
SDHI)

(DSMIF、 
PDMIF、 
PCIF、

タンパ検出 )
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2. 電気的特性

2.1 測定条件

サポートする周辺機能と端子は、製品型名によって異なります。

特に記載のない限り、本 MCU の電気的特性は以下の条件で定義されています。

 VCC = VCC_DCDC = VBATT = 1.62 ～ 3.63 V

 VCC2 = 1.62 ～ 3.63 V

 AVCC0 = 1.62 ～ 3.63 V

 VCC_USB = VCC_USBHS = AVCC_USBHS = 3.0 ～ 3.6 V

 VREFH00/VREFH01/VREFH02/VREFH0 = 1.62 V ～ AVCC0
 VSS = VSS_DCDC = AVSS0 = VREFL00/VREFL01/VREFL02/VREFL0 = VSS_USB = VSS_USBHS = 

AVSS_USBHS = 0 V

 VCC 電圧が 2.7 V 未満のとき、LVOCR.LVO0E = 1、それ以外の場合は LVOCR.LVO0E = 0 に設定

 Tj = Topj
 VOH = 0.7 × VCC/VCC2, VOL = 0.3 × VCC/VCC2

 VIH = 0.7 × VCC/VCC2, VIL = 0.3 × VCC/VCC2

 負荷容量 C = 30 pF

2.1.1 最大値 / 最小値 (max/min)
特に指定のない限り最大値と最小値は、設計シミュレーション、特性評価結果、または量産選別テストの

いずれかにより保証されます。

2.1.2 標準値 (typ)
特に記載のない限り、

 室温：25°C
 VCC/VCC2 = VCC_DCDC = VCC_USB = VBATT = VCC_USBHS = AVCC_USBHS = AVCC0 = VREFH00/

VREFH01/VREFH02/VREFH0 = 3.3 V
で定義されます。
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2.2 絶対最大定格

【使用上の注意】絶対最大定格を超えて MCU を使用した場合、MCU の永久破壊となることがあります。

表2.1 絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位

電源電圧 VCC, VCC2, 
VCC_DCDC

–0.3 ～ +4.0 V

外部給電電圧 VCL –0.3 ～ +1.2 V

VBATT電源電圧 VBATT –0.3 ～ +4.0 V

USB電源電圧 VCC_USB –0.3 ～ +4.0 V

USBHS電源電圧 VCC_USBHS –0.3 ～ +4.0 V

USBHSアナログ電源電圧 AVCC_USBHS –0.3 ～ +4.0 V

アナログ電源電圧 AVCC0 –0.3 ～ +4.0 V

リファレンス電源電圧 VREFH00, 
VREFH01, 
VREFH02, 
VREFH0

–0.3 ～ AVCC0 + 0.3 V

入力電圧

(5Vトレラント対応

ポート以外)

P000～P015, 
P108～P115, 
P208～P215, 
P300～P307, P315, 
P500～P515, 
P700～P715, 
P800～P807, 
PA00～PA07, 
PB00～PB07, 
PC00～PC07, 
PE00～PE07, 
PF02～PF09, 
PG00～PG15

Vin –0.3 ～ VCC + 0.3 V

P309 EXCIN (VCC電源

選択時)
–0.3 ～ VCC + 0.3

EXCIN (VBATT電源

選択時)
–0.3 ～ VBATT + 0.3

上記以外 –0.3 ～ VCC + 0.3
P310, P311, P312 RTCICn (n = 0～2) –0.3 ～ +3.9

上記以外 –0.3 ～ VCC + 0.3 ( 最大 3.9)

P600～P607, 
P900～P907, 
PD00～PD07

–0.3 ～ VCC2 + 0.3

P400～P415 –0.3 ～ AVCC0 + 0.3
PF00, PF01 –0.3 ～ VCC_USB + 0.3
USBHS_DP, 
USBHS_DM

–0.3 ～ VCC_USBHS + 0.3

入力電圧

(5Vトレラント対応

ポート)

P100～P107, 
P200～P207

Vin –0.3 ～ VCC + 3.6 ( 最大 5.8) V

アナログ入力電圧 P400～P415 VAN –0.3 ～ AVCC0 + 0.3 V

P000～P007 AVCC0≦VCC –0.3 ～ AVCC0 + 0.3
VCC < AVCC0 –0.3 ～ VCC + 0.3

P900～P903, 
PD00～PD07

AVCC0≦VCC2 –0.3 ～ AVCC0 + 0.3
VCC2 < AVCC0 –0.3 ～ VCC2 + 0.3

ジャンクション温度 Tj –40 ～ +125 °C

保存温度 Tstg –55 ～ +125 °C
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2.3 推奨動作条件

注1. VCC2電源のESWM端子を使用しないときは、 ESWM使用時以外の電圧条件になります。

注2. VCC2電源のSDRAM端子を使用しないときは、SDRAM使用時以外の電圧条件になります。

注3. VCL電圧は、VCC電圧以下としてください。

注4. A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、コンパレータ未使用時は、AVCC0とVREFH0はVCCに、AVSS0とVREFLはVSSに接続

してください。

注 . 静電容量の公称値が0.22 µFないし0.47 µF、静電容量許容差が±30%以内の積層セラミックコンデンサを使用してください。

表2.2 推奨動作条件(1)

項目 記号 min typ max 単位

電源電圧 ESWM、SDRAM使用時以外 VCC, 
VCC_DCDC

1.62 — 3.63 V

ESWM使用時 2.30 — 3.63

SDRAM使用時 3.00 — 3.63

ESWM、SDRAM使用時以外 VCC2 1.62 — 3.63

ESWM使用時 (注1) 2.30 — 3.63

SDRAM使用時 (注2) 3.00 — 3.63

外部電源使用時
 (注3)

電圧範囲1 VCL 0.920 0.950 0.990

電圧範囲2 0.870 0.925 0.990

DCDC使用時 VSCR_1 — 0.950 —

VSCR_2 — 0.925 —

SVSCR_1 — 0.950 —

SVSCR_2 — 0.925 —

SVSCR_3 — 0.825 —

SVSCR_4 — 0.765 —

SVSCR_5 — 0.715 —

VSS, 
VSS_DCDC

— 0 —

VBATT電源電圧 VBATT 1.62 — 3.63 V

USB電源電圧 USB未使用時 VCC_USB, 
VCC_USBHS, 
AVCC_USBHS

1.62 — 3.63 V

USB使用時 3.00 — 3.60

VSS_USB, 
VSS_USBHS, 
AVSS_USBHS

— 0 —

アナログ電源電圧 下記以外 AVCC0 (注 4) 1.62 — 3.63 V

サンプル&ホールド使用時 2.70 — 3.63

AVSS0 — 0 —

表2.3 推奨動作条件(2)

項目 パッケージ種 記号 規格値 必要個数

内部電源安定用平滑コンデンサ容量 BGA320 CVCL 0.22 µF ± 30% 9 個以上

BGA224

BGA176

LQFP176 9 個

LQFP144 8 個

LQFP100 0.47 µF ± 30% 4 個
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2.4 DC 特性

2.4.1 I/O 入力電圧特性

表2.4 I/O入力電圧特性 (VIH/VIL) (1 / 2)

項目

VCC/VCC2/
AVCC0/

VCC_USB
記号 min typ max 単位

High/Lowレベル

入力電圧

(シュミットトリガ

入力端子を除く)

EXTAL (外部クロック入力

を除く)
1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — — V

VIL — — 0.2 × VCC

RSPI (RSPCKを除く ) (注1) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — —
VIL — — 0.2 × VCC
VIH 0.8 × VCC2 — —
VIL — — 0.2 × VCC2

XSPI (注2) 2.70 V以上 VIH 0.8 × VCC — —
VIL — — 0.2 × VCC
VIH 0.8 × VCC2 — —
VIL — — 0.2 × VCC2

1.70 V～1.95 V VIH 0.7 × VCC — —
VIL — — 0.3 × VCC
VIH 0.7 × VCC2 — —
VIL — — 0.3 × VCC2

SDHI 2.70 V以上 VIH 0.625 × VCC — —
VIL — — 0.25 × VCC
VIH 0.625 × VCC2 — —
VIL — — 0.25 × VCC2

1.70 V～1.95 V VIH 1.27 — 2
VIL — — 0.58

MMC 2.70 V以上 VIH 0.625 × VCC — —
VIL — — 0.25 × VCC
VIH 0.625 × VCC2 — —
VIL — — 0.25 × VCC2

1.70 V～1.95 V VIH 0.65 × VCC — —
VIL — — 0.35 × VCC
VIH 0.65 × VCC2 — —
VIL — — 0.35 × VCC2

D0～D31, BREQ#, WAIT# 3.00 V以上 VIH 0.7 × VCC — —
VIL — — 0.3 × VCC
VIH 0.7 × VCC2 — —
VIL — — 0.3 × VCC2

RIICHS (SMBus) (注3) 2.70 V以上 VIH 2.3 — —
VIL — — 0.8

RI3C (SMBus) (注4) 2.70 V以上 VIH 2.3 — —
VIL — — 0.8

ESWM (MII (注5)), 
ESWM (RMII (注6)), 
ESC (注7)

2.70 V～3.60 V VIH 2.3 — —
VIL — — 0.2 × VCC
VIH 2.3 — —
VIL — — 0.2 × VCC2

ESWM (GMII (注8)), 
ESWM (RGMII (注9))

3.00 V～3.60 V VIH 2 — —
VIL — — 0.8

2.30 V～2.70 V VIH 1.7 — —
VIL — — 0.7
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注1. MOSIn, MISOn, SSLn0 (n = A, B, C)
注2. XSPIn_IOx, XSPIn_DS, XSPIn_CK, XSPIn_CS0# (n = 0, 1、x = 0～7)

High/Lowレベル

入力電圧

(シュミットトリガ

入力端子を除く)

ESWM (注10), ESC (注11) 2.30 V～3.60 V VIH 0.7 × VCC — — V
VIL — — 0.3 × VCC
VIH 0.7 × VCC2 — —
VIL — — 0.3 × VCC2

RTCIC0, RTCIC1, RTCIC2 
(VCC電源選択時 )

1.62 V以上 VIH 0.9 — —
VIL — — 0.3

RTCIC0, RTCIC1, RTCIC2 
(VBATT電源選択時)

VIH 0.9 — —
VIL — — 0.3

EXCIN 
(VCC電源選択時 )

1.62 V以上 VIH 0.9 — —
VIL — — 0.3

EXCIN 
(VBATT電源選択時)

VIH 0.9 — —
VIL — — 0.3

シュミットトリガ

入力電圧

(周辺機能端子 )

RIICHS (SMBusを除く )
 (注3)

1.62 V以上 VIH 0.7 × VCC — — V
VIL — — 0.3 × VCC
ΔVT 0.05 × VCC — —

RI3C (I3Cモード ) (注4) 1.65 V～1.95 V
2.97 V～3.63 V

VIH 0.7 × VCC — —
VIL — — 0.3 × VCC
ΔVT 0.1 × VCC — —

RI3C (SMBusを除く I2C
モード) (注4)

1.62 V以上 VIH 0.7 × VCC — —
VIL — — 0.3 × VCC
ΔVT 0.1 × VCC — —

5Vトレラント端子 (注12) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — —
VIL — — 0.2 × VCC
ΔVT 0.05 × VCC — —

その他の端子(VCC電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — —
VIL — — 0.2 × VCC
ΔVT 0.05 × VCC — —

その他の端子(VCC2電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC2 — —
VIL — — 0.2 × VCC2
ΔVT 0.05 × VCC2 — —

その他の端子(AVCC0電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × AVCC0 — —
VIL — — 0.2 × AVCC0
ΔVT 0.05 × AVCC0 — —

その他の端子(VCC_USB電

源 )
1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC_USB — —

VIL — — 0.2 × VCC_USB
ΔVT 0.05 × VCC_USB — —

シュミットトリガ

入力電圧

(ポート )

5Vトレラント端子 (注12) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — — V
VIL — — 0.2 × VCC

その他の端子(VCC電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — —
VIL — — 0.2 × VCC

その他の端子(VCC2電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC2 — —
VIL — — 0.2 × VCC2

その他の端子(AVCC0電源) 1.62 V以上 VIH 0.8 × AVCC0 — —
VIL — — 0.2 × AVCC0

その他の端子(VCC_USB電

源 )
1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC_USB — —

VIL — — 0.2 × VCC_USB

その他の端子(VBATT電源 ) 1.62 V以上 VIH 0.8 × VCC — VCC
VIL — — 0.2 × VCC

表2.4 I/O入力電圧特性 (VIH/VIL) (2 / 2)

項目

VCC/VCC2/
AVCC0/

VCC_USB
記号 min typ max 単位
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注3. SDAHSn-A, SCLHSn-A (n = 1, 2)
注4. SDA00-A, SCL00-A
注5. ETn_RX_CLK, ETn_RX_DV, ETn_RXD0, ETn_RXD1, ETn_RXD2, ETn_RXD3, ETn_RX_ER, ETn_TX_CLK, ETn_CRS, 

ETn_COL (n = 0, 1)
注6. RMIIn_REF50CK, RMIIn_CRS_DV, RMIIn_RXD0, RMIIn_RXD1, RMIIn_RX_ER (n = 0, 1)
注7. CATn_RX_CLK, CATn_RX_DV, CATn_ERXD0, CATn_ERXD1, CATn_ERXD2, CATn_ERXD3, CATn_RX_ER, 

CATn_TX_CLK (n = 0, 1)
注8. ETn_RX_CLK-A, ETn_RX_DV-A, ETn_RX_ER-A, ETn_RXD0-A, ETn_RXD1-A, ETn_RXD2-A, ETn_RXD3-A, ETn_RXD4-A, 

ETn_RXD5-A, ETn_RXD6-A, ETn_RXD7-A, ETn_TX_CLK-A (n = 0, 1)
注9. RGMIIn_RX_CTL-A, RGMIIn_RXC-A, RGMIIn_RXD0-A, RGMIIn_RXD1-A, RGMIIn_RXD2-A, RGMIIn_RXD3-A (n = 0, 1)
注10. GPTP_CAPTUREn, ETn_LINKSTA, ETn_MDIO, ETn_INT (n = 0, 1)
注11. CATn_LINKSTA, CAT0_MDIO, CATI2CDATA, CATLATCHn (n = 0, 1)
注12. P100～P107、P200～P207は、5Vトレラント対応です。
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2.4.2 I/O 出力電圧特性

表2.5 I/O出力電圧特性 (VOH/VOL) (1 / 3)

項目

VCC/VCC2/
AVCC0/

VCC_USB
記号 min typ max 単位 測定条件

High
レベル

出力電圧

RI3C (注1) 2.97 V～3.63 V VOH VCC – 0.27 — — V IOH = 3.0 mA 
(PRTS.PRTMD = 0, 
BFCTL.FMPE = 0, 
BFCTL.HSME = 0)

1.65 V～1.95 V VCC – 0.27 — —

ESWM 2.70 V～3.60 V VOH VCC – 0.5 — — V IOH = –1.0 mA
VCC2 – 0.5 — —

2.30 V～2.70 V 2 — —
SDHI 2.70 V以上 VOH 0.75 × VCC — — V IOH = –2.0 mA

0.75 × VCC2 — —

1.70 V～1.95 V 1.4 — —
MMC 2.70 V以上 VOH 0.75 × VCC — — V IOH = –0.1 mA

0.75 × VCC2 — —

1.70 V～1.95 V VCC – 0.45 — — IOH = –2.0 mA
VCC2 – 0.45 — —

その他の出力端子 VOH VCC – 0.5 — — V IOH = –1.0 mA
VCC2 – 0.5 — —

AVCC0 – 0.5 — —
VCC_USB – 0.5 — —

Lowレベル

出力電圧

RIICHS
出力端子 
(注2)

2.70 V以上 VOL — — 0.4 V IOL = 3 mA 
(ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.6 IOL = 6 mA 
(ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 15.0 mA 
(ICFER.FMPE = 1)

— 0.4 — IOL = 20.0 mA 
(ICFER.FMPE = 1)

1.62 V～1.95 V — — 0.2 × VCC IOL = 2 mA 
(ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 3 mA 
(ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 15.0 mA 
(ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— 0.4 — IOL = 20.0 mA 
(ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.2 × VCC IOL = 3 mA 
(ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 1)
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Lowレベル

出力電圧

RI3C (注1) 2.97 V以上 VOL — — 0.4 V IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 1)

— — 0.27 IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 0, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

2.70 V以上 — — 0.4 IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.6 IOL = 6.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 15.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— 0.4 — IOL = 20.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

1.62 V～1.95 V — — 0.2 × VCC IOL = 2.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.6 IOL = 6.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.2 × VCC IOL = 2.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.4 IOL = 15.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— 0.4 — IOL = 20.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 1, 
ICFER.HSME = 0)

— — 0.2 × VCC IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 1, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 1)

1.65 V～1.95 V — — 0.27 IOL = 3.0 mA 
(ICMR.OMS = 0, 
ICFER.FMPE = 0, 
ICFER.HSME = 0)

ESWM VOL — — 0.4 V IOL = 1.0 mA

表2.5 I/O出力電圧特性 (VOH/VOL) (2 / 3)

項目

VCC/VCC2/
AVCC0/

VCC_USB
記号 min typ max 単位 測定条件
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注1. SDA00-A, SCL00-A
注2. SCLHS1-A, SDAHS1-A, SCLHS2-A, SDAHS2-A

Lowレベル

出力電圧

SDHI 2.70 V以上 VOL — — 0.125 × VCC V IOL = 2.0 mA
— — 0.125 × VCC2

1.70 V～1.95 V — — 0.45 IOL = 2.0 mA
MMC 2.70 V以上 VOL — — 0.125 × VCC V IOL = 0.1 mA

— — 0.125 × VCC2 IOL = 0.1 mA

1.70 V～1.95 V — — 0.45 IOL = 2.0 mA

その他の出力端子 VOL — — 0.5 V IOL = 1.0 mA
— — 0.5
— — 0.5
— — 0.5

表2.6 I/O出力電圧特性2 (VOH/VOL) (1 / 3)

項目 電源電圧 記号 min typ max 単位 測定条件

Highレベル出力電圧 DRV1 (注1) 3.3 V VOH — 3.15 — V IOH = –1 mA
— 3.00 — IOH = –2 mA
— 2.70 — IOH = –4 mA
— 2.10 — IOH = –8 mA
— 1.05 — IOH = –15 mA

DRV2 (注1) 3.3 V VOH — 3.23 — V IOH = –1 mA
— 3.15 — IOH = –2 mA
— 3.00 — IOH = –4 mA
— 2.70 — IOH = –8 mA
— 2.18 — IOH = –15 mA

DRV3 (注1) 3.3 V VOH — 3.25 — V IOH = –1 mA
— 3.20 — IOH = –2 mA
— 3.10 — IOH = –4 mA
— 2.90 — IOH = –8 mA
— 2.55 — IOH = –15 mA

DRV4 (注1) 3.3 V VOH — 3.27 — V IOH = –1 mA
— 3.24 — IOH = –2 mA
— 3.18 — IOH = –4 mA
— 3.06 — IOH = –8 mA
— 2.85 — IOH = –15 mA

1.8 V — 1.75 — IOH = –1 mA
— 1.70 — IOH = –2 mA
— 1.60 — IOH = –4 mA
— 1.40 — IOH = –8 mA
— 1.05 — IOH = –15 mA

DRV5 (注1) 3.3 V VOH — 3.26 — V IOH = –1 mA
— 3.23 — IOH = –2 mA
— 3.16 — IOH = –4 mA
— 3.01 — IOH = –8 mA
— 2.76 — IOH = –15 mA

DRV6 (注1) 3.3 V VOH — 3.28 — V IOH = –1 mA
— 3.25 — IOH = –2 mA
— 3.20 — IOH = –4 mA
— 3.11 — IOH = –8 mA
— 2.94 — IOH = –15 mA

表2.5 I/O出力電圧特性 (VOH/VOL) (3 / 3)

項目

VCC/VCC2/
AVCC0/

VCC_USB
記号 min typ max 単位 測定条件
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Highレベル出力電圧 DRV7 (注1) 3.3 V VOH — 3.28 — V IOH = –1 mA
— 3.26 — IOH = –2 mA
— 3.22 — IOH = –4 mA
— 3.14 — IOH = –8 mA
— 3.00 — IOH = –15 mA

2.5 V — 2.45 — IOH = –1 mA
— 2.40 — IOH = –2 mA
— 2.30 — IOH = –4 mA
— 2.10 — IOH = –8 mA
— 1.75 — IOH = –15 mA

DRV8 (注1) 3.3 V VOH — 3.28 — V IOH = –1 mA
— 3.25 — IOH = –2 mA
— 3.20 — IOH = –4 mA
— 3.11 — IOH = –8 mA
— 2.94 — IOH = –15 mA

1.8 V — 1.79 — IOH = –1 mA
— 1.77 — IOH = –2 mA
— 1.75 — IOH = –4 mA
— 1.70 — IOH = –8 mA
— 1.61 — IOH = –15 mA

Lowレベル出力電圧 DRV1 (注1) 3.3 V VOL — 0.15 — V IOL = 1 mA
— 0.30 — IOL = 2 mA
— 0.60 — IOL = 4 mA
— 1.20 — IOL = 8 mA
— 2.25 — IOL = 15 mA

DRV2 (注1) 3.3 V VOL — 0.08 — V IOL = 1 mA
— 0.15 — IOL = 2 mA
— 0.30 — IOL = 4 mA
— 0.60 — IOL = 8 mA
— 1.13 — IOL = 15 mA

DRV3 (注1) 3.3 V VOL — 0.05 — V IOL = 1 mA
— 0.10 — IOL = 2 mA
— 0.20 — IOL = 4 mA
— 0.40 — IOL = 8 mA
— 0.75 — IOL = 15 mA

DRV4 (注1) 3.3 V VOL — 0.03 — V IOL = 1 mA
— 0.06 — IOL = 2 mA
— 0.12 — IOL = 4 mA
— 0.24 — IOL = 8 mA
— 0.45 — IOL = 15 mA

1.8 V — 0.05 — IOL = 1 mA
— 0.10 — IOL = 2 mA
— 0.20 — IOL = 4 mA
— 0.40 — IOL = 8 mA
— 0.75 — IOL = 15 mA

DRV5 (注1) 3.3 V VOL — 0.04 — V IOL = 1 mA
— 0.07 — IOL = 2 mA
— 0.14 — IOL = 4 mA
— 0.29 — IOL = 8 mA
— 0.54 — IOL = 15 mA

表2.6 I/O出力電圧特性2 (VOH/VOL) (2 / 3)

項目 電源電圧 記号 min typ max 単位 測定条件
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注1. 駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0]ビット)の設定値

Lowレベル出力電圧 DRV6 (注1) 3.3 V VOL — 0.02 — V IOL = 1 mA
— 0.05 — IOL = 2 mA
— 0.10 — IOL = 4 mA
— 0.19 — IOL = 8 mA
— 0.36 — IOL = 15 mA

DRV7 (注1) 3.3 V VOL — 0.02 — V IOL = 1 mA
— 0.04 — IOL = 2 mA
— 0.08 — IOL = 4 mA
— 0.16 — IOL = 8 mA
— 0.30 — IOL = 15 mA

2.5 V — 0.05 — IOL = 1 mA
— 0.10 — IOL = 2 mA
— 0.20 — IOL = 4 mA
— 0.40 — IOL = 8 mA
— 0.75 — IOL = 15 mA

DRV8 (注1) 3.3 V VOL — 0.02 — V IOL = 1 mA
— 0.05 — IOL = 2 mA
— 0.10 — IOL = 4 mA
— 0.19 — IOL = 8 mA
— 0.36 — IOL = 15 mA

1.8 V — 0.01 — IOL = 1 mA
— 0.03 — IOL = 2 mA
— 0.05 — IOL = 4 mA
— 0.10 — IOL = 8 mA
— 0.20 — IOL = 15 mA

表2.6 I/O出力電圧特性2 (VOH/VOL) (3 / 3)

項目 電源電圧 記号 min typ max 単位 測定条件
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2.4.3 その他の I/O 特性

注1. P100～P107, P200～P207
注2. USB_DP、USB_DM、USBHS_DP、USBHS_DM、SDA00-A、SCL00-A、SDAHSn-A、SCLHSn-A (n = 1, 2)を除く

2.4.4 動作電流とスタンバイ電流

動作電流とスタンバイ電流は、型名によって特性が異なります。

型名が R5K574Mxy4xx (y = A, B, C, D, T, U, V, W) の電流特性については、「2.4.4.1 動作電流とスタンバイ

電流 ( 型名が R5K574Mxy4xx (y = A, B, C, D, T, U, V, W) の場合 )」を参照してください。

型名が R5K574Mxy4xx (y = E, F) の電流特性については、「2.4.4.2 動作電流とスタンバイ電流 ( 型名が

R5K574Mxy4xx (y = E, F) の場合 )」を参照してください。

また、特に指定のない限り、すべての出力端子は無負荷状態、かつすべての入力プルアップ抵抗を無効に

した状態で計測しています。

BGO 動作分の消費電流は含まれません。VCC 電流には、VCC2 電源電流が含まれます。

動作時の周波数は、表 2.8 の設定に従って測定しています。

注1. 周辺クロック供給停止時の各クロック周波数設定 (SCKDIVCRレジスタ)は、64分周に設定しています。

表2.7 その他の I/O特性

項目 電源電圧 記号 min typ max 単位 測定条件

入力リーク電流 RES#端子 | Iin | — — 5 µA Vin = 0 V, Vin = 5.5 V

NMI、XCIN、XCOUT端子 — — 1 Vin = 0 V, Vin = VCC

スリーステート

リーク電流

(オフ状態)

5Vトレラント対応ポート以外 | ITSI | — — 1 µA Vin = 0 V, 
Vin = VCC, VCC2, AVCC0, 
VCC_USB

5Vトレラント対応ポート (注1) — — 5 Vin = 0 V, Vin = 5.5 V

入力プルアップ抵抗電流 (注2) 2.7 V以上 Ip –300 — –10 µA VCC, VCC2, AVCC0, 
VCC_USB = 2.7～3.63 V
Vin = 0 V

1.62 V以上 –300 — –5 VCC, VCC2, AVCC0, 
VCC_USB = 1.62～3.63 V
Vin = 0 V

入力容量 P414, P415 Cin — — 16 pF Vbias = 0 V
Vamp = 20 mV
f = 1 MHz
Ta = 25°C

PF00, PF01, USB_DP, USB_DM — — 12
P102, P103, P106, P107, P200, P201 — — 10
USBHS_DP, USBHS_DM — — 10

その他の入力端子 — — 8

表2.8 各クロックの周波数設定

項目 ICLK MRICLK MRPCLK BCLK PCLKA PCLKB, 
PCLKC PCLKD PCLKE 単位

周辺クロック

供給停止時
 (注1)

周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

300 300 150 停止 停止 停止 停止 停止 MHz

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

240 240 120 停止 停止 停止 停止 停止

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

300 300 150 停止 停止 停止 停止 停止

上記以外 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

300 300 150 150 150 75 150 300

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

240 240 120 120 120 60 120 240

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

300 300 150 150 150 75 150 300
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以後の表中で示される記号は、「図 2.1 消費電流測定図 (DCDC モード )」、「図 2.2 消費電流測定図

(LDO モード )」で使われている記号になります。

図 2.1 消費電流測定図 (DCDC モード )

ICC
VCC

VBATT

VCC_DCDC

VCL

VCC_USB

VCC_USBHS

AVCC_USBHS

AVCC0

VREFH0, VREFH00/01/02

ICC_DCDC

IDD

IVBAT

AICC

AIREFH0

ICCUSB_LS
ICCUSB_FS

ICCUSBHS_LS
ICCUSBHS_FS
ICCUSBHS_HS
ICCUSBHS_SBY

A

A

A

A

A

A

A

A

DCDC
(ON)

VLO

VCC2

内部論理

およびメモリ
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図 2.2 消費電流測定図 (LDO モード )

DCDC を使用した場合、負荷電流や温度、VCC 電圧によって電力変換効率が異なります。参考値として、

変換効率のシミュレーション結果を図 2.3 ～図 2.5 に示します。

ICC VCC

VBATT

VCL

VCC_USB

VCC_USBHS

AVCC_USBHS

AVCC0

VREFH0, VREFH00/01/02

IDD

IVBAT

AICC

AIREFH0

ICCUSB_LS
ICCUSB_FS

ICCUSBHS_LS
ICCUSBHS_FS
ICCUSBHS_HS
ICCUSBHS_SBY

A

A

A

A

A

A

A

VLO

VCC2

内部論理

およびメモリ

LDO

VCC_DCDC

（開放）



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 126 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.3 通常モード、および ソフトウェアスタンバイモード (SSCR1.SS2LP = SS2LP_0) における、

DCDC 電力変換効率 ( 参考：シミュレーション値 )

図 2.4 ソフトウェアスタンバイモード (SSCR1.SS2LP = SS2LP_1)、Tj = 25°C における DCDC 電力変

換効率 ( 参考：シミュレーション値 )
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図 2.5 ソフトウェアスタンバイモード (SSCR1.SS2LP = SS2LP_1)、Tj = 125°C における DCDC 電力

変換効率 ( 参考：シミュレーション値 )
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2.4.4.1 動作電流とスタンバイ電流

( 型名が R5K574Mxy4xx (y = A, B, C, D, T, U, V, W) の場合 )

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0498 × fCPUCLK0 + 0.0895 × fICLK + 30.84
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0512 × fCPUCLK0 + 0.0633 × fICLK + 28.49
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 105°C) = 0.0654 × fCPUCLK0 + 0.1276 × fICLK + 139.00
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 125°C) = 0.0716 × fCPUCLK0 + 0.1305 × fICLK + 225.16
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0604 × fCPUCLK0 + 0.0810 × fICLK + 132.18
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0679 × fCPUCLK0 + 0.0907 × fICLK + 207.32

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0974 × fCPUCLK0 + 0.1756 × fICLK + 42.07
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0927 × fCPUCLK0 + 0.1180 × fICLK + 43.29
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 105°C) = 0.1223 × fCPUCLK0 + 0.2385 × fICLK + 251.34
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 125°C) = 0.1363 × fCPUCLK0 + 0.2484 × fICLK + 411.75
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.1157 × fCPUCLK0 + 0.1521 × fICLK + 237.43
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.1280 × fCPUCLK0 + 0.1714 × fICLK + 379.37

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. LQFP100のパッケージの場合 (型名R5K574MxxxFP)、最大電流が710 mAを超えないように動作させる周辺機能の数を調整

してください (「2.4.5.2 周辺機能の消費電流」を参照 )。

表2.9 消費電流 (最大動作 ) (DCDCモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max (注2)

(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大動作)
VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
ICC_DCDC 

(注 1)
88 217 307 mA VSCR_1 

(VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

68 181 262 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
68 180 261

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

153 396 568 VSCR_1 
(VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

116 329 482 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
115 329 482

VCC電流 ICC 11 15 17 VCC = 3.3 V
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注 . 以下の動作状態における電流値です。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.92～0.99 V) = 0.1584 × fCPUCLK0 + 0.2852 × fICLK + 75.36
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.1588 × fCPUCLK0 + 0.2007 × fICLK + 77.55
IDD Max.(VCL = 0.92～0.99 V, 105°C) = 0.1600 × fCPUCLK0 + 0.3120 × fICLK + 407.46
IDD Max.(VCL = 0.92～0.99 V, 125°C) = 0.1565 × fCPUCLK0 + 0.2849 × fICLK + 620.60
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 105°C) = 0.1622 × fCPUCLK0 + 0.2122 × fICLK + 394.73
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 125°C) = 0.1615 × fCPUCLK0 + 0.2126 × fICLK + 590.17

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. LQFP100のパッケージの場合 (型名R5K574MxxxFP)、最大電流が718 mAを超えないように動作させる周辺機能の数を調整

してください (「2.4.5.2 周辺機能の消費電流」を参照 )。

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 周辺機能へのクロック供給は停止されています。

 ESWMドメインはOFF状態です。

注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0352 × fCPUCLK0 + 0.0163 × fICLK + 14.69
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0369 × fCPUCLK0 + 0.0119 × fICLK + 12.17
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 105°C) = 0.0454 × fCPUCLK0 + 0.0180 × fICLK + 132.14
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 125°C) = 0.0496 × fCPUCLK0 + 0.0190 × fICLK + 218.27
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0443 × fCPUCLK0 + 0.0162 × fICLK + 119.62
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0479 × fCPUCLK0 + 0.0183 × fICLK + 197.45

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0674 × fCPUCLK0 + 0.0279 × fICLK + 17.22
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0646 × fCPUCLK0 + 0.0223 × fICLK + 15.14

表2.10 消費電流 (最大動作 ) (外部VDDモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max (注2)

(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大動作)
VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
IDD (注 1) 256 597 800 mA 電圧範囲1 

(VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

202 524 719 電圧範囲2 
(VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

201 523 718

VCC電流 ICC 11 15 17 VCC = 3.3 V

表2.11 消費電流 (最大データ処理、かつ周辺クロック供給停止) (DCDCモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大データ

処理かつ周

辺クロック

供給停止 )

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

ICC_DCDC 

(注 1)
41 165 254 mA VSCR_1 

(VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

33 144 225 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
28 138 218

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

66 299 467 VSCR_1 
(VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

52 260 412 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
42 248 399

VCC電流 ICC 3.9 7.1 9.7 VCC = 3.3 V
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ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 105°C) = 0.0863 × fCPUCLK0 + 0.0343 × fICLK + 237.02
ICC_DCDC Max.(VSCR_1, 125°C) = 0.0935 × fCPUCLK0 + 0.0359 × fICLK + 399.63
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0806 × fCPUCLK0 + 0.0305 × fICLK + 214.33
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0897 × fCPUCLK0 + 0.0343 × fICLK + 361.19

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 周辺機能へのクロック供給は停止されています。

 ESWMドメインはOFF状態です。

 すべての出力端子は、無負荷状態かつすべての入力プルアップ抵抗を無効にした状態で計測。

 BGO動作分の消費電流は含まれません。

注1. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.92～0.99 V) = 0.1181 × fCPUCLK0 + 0.0469 × fICLK + 27.55
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.1153 × fCPUCLK0 + 0.0405 × fICLK + 25.17
IDD Max.(VCL = 0.92～0.99 V, 105°C) = 0.1192 × fCPUCLK0 + 0.0469 × fICLK + 381.95
IDD Max.(VCL = 0.92～0.99 V, 125°C) = 0.1148 × fCPUCLK0 + 0.0437 × fICLK + 598.85
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 105°C) = 0.1192 × fCPUCLK0 + 0.0448 × fICLK + 357.95
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 125°C) = 0.1182 × fCPUCLK0 + 0.0449 × fICLK + 563.65

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUはwhile(1)動作。

注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0145 × fCPUCLK0 + 0.0149 × fICLK + 14.35
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0113 × fCPUCLK0 + 0.0109 × fICLK + 14.76

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0259 × fCPUCLK0 + 0.0269 × fICLK + 17.25
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0236 × fCPUCLK0 + 0.0218 × fICLK + 16.14

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.12 消費電流 (最大データ処理、かつ周辺クロック供給停止) (外部VDDモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大データ

処理、かつ

周辺クロッ

ク供給停止)

VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

IDD (注 1) 112 468 681 mA 電圧範囲1 
(VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

90 426 631 電圧範囲2 
(VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

73 408 614

VCC電流 ICC 3.9 7.1 9.7 VCC = 3.3 V

表2.13 消費電流 (CPU：while(1)動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態)

項目 記号 typ max 単位 測定条件

消費電流

(DCDCモード)
VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
ICC_DCDC 

(注 1)
28 — mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)

VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

23 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

22 —

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

41 — VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

33 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

30 —

消費電流

(外部VDDモード )
VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
IDD (注 2) 68 — mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

56 — 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

52 —
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注2. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.92～0.99 V) = 0.0448 × fCPUCLK0 + 0.0469 × fICLK + 27.37
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0440 × fCPUCLK0 + 0.0406 × fICLK + 25.19

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.14 消費電流 (Coremark動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 ) (DCDCモード )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

キャッシュ有効 VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

ICC_DCDC 36 — mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

29 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

25 —

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

58 — VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

46 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

38 —

キャッシュ無効、

LRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

ICC_DCDC 29 — mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

24 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

22 —

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

45 — VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

36 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

31 —

キャッシュ無効、

SRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

ICC_DCDC 23 — mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

21 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

20 —

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

34 — VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

29 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

27 —

キャッシュ無効、

MRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

ICC_DCDC 26 — mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

22 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

22 —

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

40 — VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

32 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

32 —
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注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0049 × fCPUCLK0 + 0.0128 × fICLK + 15.37
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0051 × fCPUCLK0 + 0.0109 × fICLK + 14.14

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0098 × fCPUCLK0 + 0.0260 × fICLK + 17.72
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0096 × fCPUCLK0 + 0.0221 × fICLK + 15.88

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.92～0.99 V) = 0.0176 × fCPUCLK0 + 0.0471 × fICLK + 27.25
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0175 × fCPUCLK0 + 0.0409 × fICLK + 25.14

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.15 消費電流 (Coremark動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 ) (外部VDDモード )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

キャッシュ有効 VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

IDD 97 — mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

78 — 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

63 —

キャッシュ無効、

LRAMからコード

実行

VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

IDD 75 — mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

60 — 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

52 —

キャッシュ無効、

SRAMからコード

実行

VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

IDD 55 — mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

45 — 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

45 —

キャッシュ無効、

MRAMからコード

実行

VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

IDD 65 — mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

53 — 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

53 —

表2.16 消費電流 (CPUスリープモード、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態)

項目 記号 typ max 単位 測定条件

消費電流

(DCDCモード)
VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
ICC_DCDC 

(注 1)
22 227 mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)

VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

19 205 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

19 205

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

31 416 VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

26 375 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

26 375

消費電流

(外部VDDモード )
VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
IDD (注 2) 52 618 mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

43 582 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

44 582
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注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0024 × fCPUCLK0 + 0.0134 × fICLK + 14.33
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0029 × fCPUCLK0 + 0.0122 × fICLK + 12.87

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_1) = 0.0049 × fCPUCLK0 + 0.0265 × fICLK + 15.67
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0050 × fCPUCLK0 + 0.0226 × fICLK + 13.98

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.92～0.99 V) = 0.0089 × fCPUCLK0 + 0.0472 × fICLK + 23.68
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0089 × fCPUCLK0 + 0.0406 × fICLK + 22.00

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注 . MWMCRレジスタでMRAM-OTPへのデータ書き込み時の書き込みモードを設定できます。

表2.17 消費電流 (CPUディープスリープモード、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

消費電流

(DCDCモード)
VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
ICC_DCDC 

(注 1)
20 186 mA VSCR_1 (VCL = 0.95 V)

VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

17 168 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

18 169

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定1 
(CPUCLK0 = 600 MHz)

27 340 VSCR_1 (VCL = 0.95 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

22 307 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

23 308

消費電流

(外部VDDモード )
VCL = 0.92～0.99 V 周波数設定1 

(CPUCLK0 = 600 MHz)
IDD (注 2) 43 520 mA 電圧範囲1 (VCL = 0.95 V)

VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定2 
(CPUCLK0 = 480 MHz)

36 489 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

38 491

表2.18 最大動作時にMRAM-OTP領域をBGO動作で書き換えた場合の消費電流の増加分

項目 記号 typ max 単位 測定条件

消費電流 通常書き込みモード ICC — 20 mA VCC≧1.62 V
IDD — 0.5

高速書き込みモード0 ICC — 25 VCC≧2.5 V
IDD — 5

高速書き込みモード1 ICC — 80 VCC≧3.0 V
IDD — 0.5
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注1. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注2. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

注1. SSCR1レジスタのSS2LP[1:0]ビットの設定値。SS2LP_0：デフォルトモード、SS2LP_1：低電力設定1
注2. SVSCR_n (n = 1～5)は、SVSCRレジスタで定義されるVDDのターゲット電圧

表2.19 ソフトウェアスタンバイモード1電流 (DCDCモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流 ICC 0.20 0.41 0.62 mA VCC = 3.3 V
VCC_DCDC
電流

SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注1、注2)
VSCR_1 
(VCL = 0.95 V)

ICC_DCDC 10.5 86.3 135 mA VCC_DCDC = 3.3 V

VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)

9.76 79.2 124

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注1、注2)
VSCR_1 
(VCL = 0.95 V)

10.3 85.7 134

VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)

9.63 78.7 123

表2.20 ソフトウェアスタンバイモード2電流 (DCDCモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流 SS2LP_0の場合 ICC 0.20 0.41 0.62 mA VCC = 3.3 V
SS2LP_1の場合 0.04 0.27 0.48

SS2LP_0 (注1) SVSCR_1 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC_DCDC 8.95 26.8 39.2 mA VCC_DCDC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.88 26.0 37.8

SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
8.89 24.7 36.0

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.74 24.2 35.1

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
8.69 18.7 27.9

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.68 18.4 27.3

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
8.62 16.6 24.7

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.59 16.1 23.6

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
8.39 14.6 21.5

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.37 14.2 20.6

SS2LP_1 (注1) SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC_DCDC 1.06 20.3 34.1 mA VCC_DCDC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.96 19.8 33.0

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.69 14.9 25.5

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.65 14.6 24.8

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.56 13.0 22.6

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.52 12.4 21.3

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.46 11.2 19.6

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.43 10.7 18.5
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注3. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注4. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

2.4.4.2 動作電流とスタンバイ電流

( 型名が R5K574Mxy4xx (y = E, F) の場合 )

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ. = 0.0460 × fCPUCLK0 + 0.0622 × fICLK + 29.28
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0456 × fCPUCLK0 + 0.0702 × fICLK + 109.07
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0477 × fCPUCLK0 + 0.0723 × fICLK + 173.67

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ. = 0.0818 × fCPUCLK0 + 0.1136 × fICLK + 45.27
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0854 × fCPUCLK0 + 0.1322 × fICLK + 194.42
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0890 × fCPUCLK0 + 0.1352 × fICLK + 316.79

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ. = 0.1408 × fCPUCLK0 + 0.1942 × fICLK + 80.70
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 105°C) = 0.1267 × fCPUCLK0 + 0.1933 × fICLK + 329.00
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 125°C) = 0.1200 × fCPUCLK0 + 0.1800 × fICLK + 504.00

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.21 消費電流 (最大動作 ) (DCDCモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大動作)
VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
ICC_DCDC 

(注 1)
62 144 210 mA VSCR_2 

(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

104 260 384 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

VCC電流 ICC 10 13 15 VCC = 3.3 V

表2.22 消費電流 (最大動作 ) (外部VDDモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大動作)
VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
IDD (注 1) 181 425 594 mA 電圧範囲2 

(VCL = 0.925 V)

VCC電流 ICC 10 13 15 VCC = 3.3 V
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注 . 以下の動作状態における電流値です。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. ICCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[LDO効率向上機能無効時(LDOECR.EFUPE = 0)]

ICC Typ. = 0.1431 × fCPUCLK0 + 0.2051 × fICLK + 87.95
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.1333 × fCPUCLK0 + 0.2000 × fICLK + 332.01
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.1400 × fCPUCLK0 + 0.2000 × fICLK + 498.00

[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)] (VCC = 3.3 V)
ICC Typ. = (0.0856 × fCPUCLK0 + 0.1260 × fICLK + 95.97) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = (0.1133 × fCPUCLK0 + 0.1333 × fICLK + 246.02) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = (0.0867 × fCPUCLK0 + 0.1400 × fICLK + 365.99) × (補正係数1.1)

[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)] (VCC = 1.8 V)
ICC Typ. = (0.1456 × fCPUCLK0 + 0.2042 × fICLK + 103.76) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = (0.1267 × fCPUCLK0 + 0.1867 × fICLK + 348.98) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = (0.1000 × fCPUCLK0 + 0.1733 × fICLK + 523.01) × (補正係数1.1)

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. LDOECR.EFUPE = 0 (無効 )、LDOECR.EFUPE = 1 (有効 )
注3. LDO効率向上機能有効時は、VCC電圧が低電圧になるほど効率が悪化して消費電流が増加します。図2.6を参照してくださ

い。

注4. 参考値です。

図 2.6 LDO 効率向上機能有効時の VCC 消費電流に対する VCC 電圧依存性

表2.23 消費電流 (最大動作 ) (LDOモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流

(最大動作)
LDO効率向上機能

無効時 (注2)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC (注 1) 192 432 600 mA VCC = 3.3 V

LDO効率向上機能

有効時 (注2、注3)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

175 352 (注 4) 477 (注 4)

230 487 (注 4) 666 (注 4) VCC = 1.8 V
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注 . 以下の動作状態における電流値です。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 周辺機能へのクロック供給は停止されています。

 ESWMドメインはOFF状態です。

注1. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]

ICC_DCDC Typ. = 0.0318 × fCPUCLK0 + 0.0111 × fICLK + 12.00
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0210 × fCPUCLK0 + 0.0070 × fICLK + 97.82
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0126 × fCPUCLK0 + 0.0026 × fICLK + 168.35

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ. = 0.0612 × fCPUCLK0 + 0.0197 × fICLK + 12.07
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0387 × fCPUCLK0 + 0.0129 × fICLK + 174.02
ICC_DCDC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0243 × fCPUCLK0 + 0.0048 × fICLK + 306.77

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注 . 以下の動作状態における電流値です。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 周辺機能へのクロック供給は停止されています。

 ESWMドメインはOFF状態です。

 すべての出力端子は、無負荷状態かつすべての入力プルアップ抵抗を無効にした状態で計測。

 BGO動作分の消費電流は含まれません。

注1. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ. = 0.1124 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 18.30
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 105°C) = 0.0600 × fCPUCLK0 + 0.0200 × fICLK + 296.00
IDD Max.(VCL = 0.87～0.99 V, 125°C) = 0.0333 × fCPUCLK0 + 0.0067 × fICLK + 489.00

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.24 消費電流 (最大データ処理、かつ周辺クロック供給停止) (DCDCモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流 VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 

(注 1)
25 106 173 mA VSCR_2 

(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

36 189 315 VSCR_2 
(VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

VCC電流 ICC 3.9 6.2 8.3 VCC = 3.3 V

表2.25 消費電流 (最大データ処理、かつ周辺クロック供給停止) (外部VDDモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流 VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

IDD (注 1) 62.5 320 501 mA 電圧範囲2 
(VCL = 0.925 V)

VCC電流 ICC 3.9 6.2 8.3 VCC = 3.3 V
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注 . 以下の動作状態における電流値です。

 内部メモリ (SRAMおよびMRAM)は、動作周波数に応じたウェイト設定がされ、DMACによるデータ転送により、可能な限

り活性化されています。

 周辺機能はクロックが供給された状態で、可能な限り活性化されています。

 特に指定のないクロックは、仕様上許容される範囲で消費電流が最大となる状態に設定。

 プログラムは、LRAM上に配置され、キャッシュ有効でCPUは積和演算命令を繰り返し実行。

 ESWMドメインはON状態です。

注1. ICCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[LDO効率向上機能無効時(LDOECR.EFUPE = 0)]

ICC Typ. = 0.1115 × fCPUCLK0 + 0.0349 × fICLK + 24.16
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = 0.0800 × fCPUCLK0 + 0.0333 × fICLK + 289.01
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = 0.0800 × fCPUCLK0 + 0.0400 × fICLK + 467.00

[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)] (VCC = 3.3 V)
ICC Typ. = 0.1115 × fCPUCLK0 + 0.0349 × fICLK + 24.08
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = (0.0400 × fCPUCLK0 + 0.0200 × fICLK + 215.00) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = (0.0733 × fCPUCLK0 + 0.2200 × fICLK + 297.01) × (補正係数1.1)

[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)] (VCC = 1.8 V)
ICC Typ. = 0.1115 × fCPUCLK0 + 0.0349 × fICLK + 24.25
ICC Max.(VSCR_2, 105°C) = (0.0327 × fCPUCLK0 + 0.1029 × fICLK + 298.32) × (補正係数1.1)
ICC Max.(VSCR_2, 125°C) = (0.0333 × fCPUCLK0 + 0.0200 × fICLK + 488.01) × (補正係数1.1)

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注2. LDOECR.EFUPE = 0 (無効 )、LDOECR.EFUPE = 1 (有効 )
注3. 参考値です。

注1. LDOECR.EFUPE = 0 (無効 )、LDOECR.EFUPE = 1 (有効 )
注2. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。

[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2)  = 0.0069 × fCPUCLK0 + 0.0122 × fICLK + 10.71

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0213 × fCPUCLK0 + 0.0200 × fICLK + 11.63

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注3. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0420 × fCPUCLK0 + 0.0353 × fICLK + 18.16

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注4. ICCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[LDO効率向上機能無効時(LDOECR.EFUPE = 0)]

ICC Typ. = 0.0425 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 24.05
[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)]

ICC Typ. = 0.0423 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 23.78
ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

表2.26 消費電流 (最大データ処理、かつ周辺クロック供給停止) (LDOモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

消費電流 LDO効率向上機能

無効時 (注2)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC (注 1) 68.1 323 503 mA VCC = 3.3 V

LDO効率向上機能

有効時 (注2)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

68.0 256 (注 3) 424 (注 3)

68.2 373 (注 3) 554 (注 3) VCC = 1.8 V

表2.27 消費電流 (CPU：while(1)動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態)

項目 記号 typ max 単位 測定条件

DCDCモード VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 

(注 2)
16 — mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 3.3 V
VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 

(CPUCLK0 = 300 MHz)
24 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 1.8 V

外部VDDモード VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

IDD (注 3) 41 — mA 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)

LDOモード LDO効率向上機能

無効時 (注1)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC (注 4) 47 — mA VCC = 3.3 V

LDO効率向上機能

有効時 (注1)
周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

47 —
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表2.28 消費電流 (Coremark動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 ) (DCDCモード )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

キャッシュ有効 VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 23 — mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

34 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

キャッシュ無効、

LRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 20 — mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

27 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

キャッシュ無効、

SRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 18 — mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

23 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

キャッシュ無効、

MRAMからコード

実行

VCC_DCDC≧2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

ICC_DCDC 20 — mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 3.3 V

VCC_DCDC < 2.5 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

28 — VSCR_2 (VCL = 0.925 V)
VCC_DCDC = 1.8 V

表2.29 消費電流 (Coremark動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 ) (外部VDDモード )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

キャッシュ有効 VCL = 0.87～0.99 V 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

IDD 56 — mA 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)
キャッシュ無効、

LRAMからコード

実行

IDD 45 — mA

キャッシュ無効、

SRAMからコード

実行

IDD 38 — mA

キャッシュ無効、

MRAMからコード

実行

IDD 45 — mA

表2.30 消費電流 (Coremark動作、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 ) (LDOモード)

項目 記号 typ max 単位 測定条件

キャッシュ有効 周波数設定3 
(CPUCLK0 = 300 MHz)

IDD 62 — mA VCC = 3.3 V

キャッシュ無効、LRAMからコード実行 IDD 51 — mA

キャッシュ無効、SRAMからコード実行 IDD 44 — mA

キャッシュ無効、MRAMからコード

実行

IDD 58 — mA



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 140 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

注1. LDOECR.EFUPE = 0 (無効 )、LDOECR.EFUPE = 1 (有効 )
注2. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。

[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]
ICC_DCDC Typ. = 0.0028 × fCPUCLK0 + 0.0096 × fICLK + 12.80

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ. = 0.0074 × fCPUCLK0 + 0.0184 × fICLK + 12.82

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注3. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0169 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 18.18

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注4. ICCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[LDO効率向上機能無効時(LDOECR.EFUPE = 0)]

ICC Typ. = 0.0171 × fCPUCLK0 + 0.0352 × fICLK + 24.02
[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)]

ICC Typ. = 0.0170 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 24.50
ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注5. 参考値です。

注1. LDOECR.EFUPE = 0 (無効 )、LDOECR.EFUPE = 1 (有効 )
注2. ICC_DCDCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC_DCDC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。

[VCC_DCDC = 3.3 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0016 × fCPUCLK0 + 0.0062 × fICLK + 13.10

[VCC_DCDC = 1.8 V時 ]
ICC_DCDC Typ.(VSCR_2) = 0.0039 × fCPUCLK0 + 0.0156 × fICLK + 12.82

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注3. IDDは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] IDD：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
IDD Typ.(VCL = 0.87～0.99 V) = 0.0085 × fCPUCLK0 + 0.0350 × fICLK + 17.37

ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注4. ICCは、以下の式で概算値を見積もることが可能です ([単位 ] ICC：mA, fCPUCLK0：MHz, fICLK：MHz)。
[LDO効率向上機能無効時(LDOECR.EFUPE = 0)]

ICC Typ. = 0.0086 × fCPUCLK0 + 0.0351 × fICLK + 23.25
[LDO効率向上機能有効時(LDOECR.EFUPE = 1)]

ICC Typ. = 0.0085 × fCPUCLK0 + 0.0352 × fICLK + 22.89
ただし、上記は概算式であり、実際の消費電流を保証するものではありません。

注5. 参考値です。

表2.31 消費電流 (CPUスリープモード、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態)

項目 記号 typ max 単位 測定条件

DCDCモード VCC_DCDC≧2.5 V ICC_DCDC 

(注 2)
17 188 mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 3.3 V
VCC_DCDC < 2.5 V 21 344 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 1.8 V

外部VDDモード VCL = 0.87～0.99 V IDD (注 3) 34 540 mA 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)
LDOモード LDO効率向上機能無効時 (注1) ICC (注 4) 40 542 mA VCC = 3.3 V

LDO効率向上機能有効時 (注1) 40 406 (注 5)

40 595 (注 5) VCC = 1.8 V

表2.32 消費電流 (CPUディープスリープモード、かつ周辺クロック供給停止、ESWMドメインはOFF状態 )

項目 記号 typ max 単位 測定条件

DCDCモード VCC_DCDC≧2.5 V ICC_DCDC 

(注 2)
15 154 mA VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 3.3 V
VCC_DCDC < 2.5 V 19 279 VSCR_2 (VCL = 0.925 V)

VCC_DCDC = 1.8 V

外部VDDモード VCL = 0.87～0.99 V IDD (注 3) 30 450 mA 電圧範囲2 (VCL = 0.925 V)
LDOモード LDO効率向上機能無効時 (注1) ICC (注 4) 36 453 mA VCC = 3.3 V

LDO効率向上機能有効時 (注1) 36 347 (注 5)

36 506 (注 5) VCC = 1.8 V
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注 . MWMCRレジスタで MRAM-OTPへのデータ書き込み時の書き込みモードを設定できます。

注1. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注2. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

注 . ソフトウェアスタンバイモード1では、LDO効率向上機能が無効です。LDOECR.EFUPE = 0としてください。

注1. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注2. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

表2.33 最大動作時にMRAM-OTP領域をBGO動作で書き換えた場合の消費電流の増加分

項目 記号 typ max 単位 測定条件

消費電流 通常書き込みモード ICC — 20 mA VCC≧1.62 V
IDD — 0.5

高速書き込みモード0 ICC — 25 VCC≧2.5 V
IDD — 5

高速書き込みモード1 ICC — 80 VCC≧3.0 V
IDD — 0.5

表2.34 ソフトウェアスタンバイモード1電流 (DCDCモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流 ICC 0.18 0.39 0.62 mA VCC = 3.3 V
VCC_DCDC
電流

SRAMとLRAMのデータは保持 (注1、注2) ICC_DCDC 9.76 77.4 122 mA VCC_DCDC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータは非保持 (注1、注2) 9.63 76.7 121

表2.35 ソフトウェアスタンバイモード1電流 (LDOモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流 SRAMとLRAMのデータは保持 (注1、注2) ICC 9.94 223 353 mA VCC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータは非保持 (注1、注2) 9.81 223 353
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注1. SSCR1レジスタのSS2LP[1:0]ビットの設定値。SS2LP_0：デフォルトモード、SS2LP_1：低電力設定1
注2. SVSCR_n (n = 2～5)は、SVSCRレジスタで定義されるVDDのターゲット電圧

注3. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注4. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

表2.36 ソフトウェアスタンバイモード2電流 (DCDCモード)

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流 SS2LP_0の場合 ICC 0.18 0.39 0.62 mA VCC = 3.3 V
SS2LP_1の場合 0.04 0.26 0.49

SS2LP_0 (注1) SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC_DCDC 8.34 23.2 34.1 mA VCC_DCDC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
8.25 22.8 33.3

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
7.99 17.8 26.2

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
7.94 17.6 25.7

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
7.87 15.6 22.9

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
7.84 15.3 22.0

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
7.79 13.6 19.8

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
7.77 13.4 19.1

SS2LP_1 (注1) SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC_DCDC 0.84 18.7 31.5 mA VCC_DCDC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.73 18.3 30.5

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.53 13.6 23.3

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.48 13.4 22.7

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.42 11.7 20.3

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.39 11.3 19.4

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
0.34 10.0 17.6

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
0.32 9.70 16.8
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注 . ソフトウェアスタンバイモード2では、LDO効率向上機能を無効にしてください (LDOECR.EFUPE = 0)。
注1. SSCR1レジスタのSS2LP[1:0]ビットの設定値。SS2LP_0：デフォルトモード、SS2LP_1：低電力設定1
注2. SVSCR_n (n = 2～5)は、SVSCRレジスタで定義されるVDDのターゲット電圧

注3. PDRAMSCR0レジスタが “7FFFh”のときはSRAMのデータ保持、“7000h”のときはSRAMのデータ非保持

注4. PDRAMSCR2.RKEEP0ビットが “1”のときはLRAMデータ保持、“0” のときはLRAMデータ非保持

表2.37 ソフトウェアスタンバイモード2電流 (LDOモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

SS2LP_0 (注1) SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC 4.46 57.2 95.9 mA VCC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
4.11 56.3 94.0

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
3.66 47.2 80.3

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
3.49 46.5 78.7

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
3.39 42.7 73.8

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
3.26 41.2 70.6

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
3.14 38.6 67.3

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
3.05 37.3 64.4

SS2LP_1 (注1) SVSCR_2 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
ICC 2.85 56.4 94.9 mA VCC = 3.3 V

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
2.51 55.6 93.1

SVSCR_3 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
2.09 46.3 79.3

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
1.92 45.6 77.8

SVSCR_4 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
1.78 41.6 72.6

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
1.65 40.4 69.6

SVSCR_5 (注2) SRAMとLRAMのデータ

は保持 (注3、注4)
1.54 37.5 66.1

SRAMとLRAMのデータ

は非保持 (注3、注4)
1.45 36.4 63.3
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2.4.4.3 ディープソフトウェアスタンバイモード電流

DSTBY1：ディープソフトウェアスタンバイモード 1
DSTBY2：ディープソフトウェアスタンバイモード 2
DSTBY3：ディープソフトウェアスタンバイモード 3
PVDn：プログラマブル電圧検出モジュール (n = 0, 1, 2, 4, 5)
LOCO：低速オンチップオシレータ

SOSC：サブクロック発振器

RTC：リアルタイムクロック

注1. VBATTCR1.PSWDISビット = 0 (初期値)のとき、VBATT 電源切り替え有効

注2. この項目のmax条件は、VCC = VCC_DCDC = 3.3 Vで測定した結果です。

注1. SOMCR.SODRV[1:0]ビットで設定

表2.38 ディープソフトウェアスタンバイモード電流(DCDCモード /LDOモード )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

DSTBY1 VCC_DCDC電流 ICC_DCDC 0.16 1.24 2.45 µA max条件：
VCC = VCC_DCDC 
= 3.63 V
typ条件：
VCC = VCC_DCDC 
= 3.3 V

VCC電流 ICC 7.10 185 332

PVDnまたはVBATT電源切り替え

有効時 (注1)増加分

表 2.40 を参照

LOCO使用時増加分 (注2) 3.42 4.50 5.20

SOSCおよびRTC動作時増加分 表 2.41 を参照

IWDT動作時増加分 0.01 0.02 0.02
DSTBY2 VCC_DCDC電流 ICC_DCDC 0.16 1.24 2.45 µA

VCC電流 ICC 4.90 108 195

PVDnまたはVBATT電源切り替え

有効時 (注1)増加分

表 2.40 を参照

SOSCおよびRTC動作時増加分 表 2.41 を参照

DSTBY3 VCC_DCDC電流 ICC_DCDC 0.16 1.24 2.45 µA

VCC電流 ICC 4.40 106 193

SOSCおよびRTC動作時増加分 表 2.41 を参照

LDO 使用時増加分 ICC 0.10 7.42 26.1 µA VCC = 3.3 V

表2.39 VCCオフ時(VCC = 0 V)のRTC動作電流 (バッテリバックアップ機能によりRTCのみ動作 )

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VBATT消費

電流

水晶振動子使用時 低消費電力モード2 
(7 pF) (注1)

IVBAT 0.57 — — µA VBATT = 1.8 V
0.98 — — VBATT = 3.3 V

低消費電力モード1 
(9 pF) (注1)

0.67 — — VBATT = 1.8 V
1.08 — — VBATT = 3.3 V

標準モード(12.5 pF) 
(注1)

0.92 — — VBATT = 1.8 V
1.34 — — VBATT = 3.3 V

外部サブクロック入力端子 (EXCIN)使用時 0.23 — — VBATT = 1.8 V
0.57 — — VBATT = 3.3 V

RTCICn (n = 0～2)入力使用時の1チャネル

あたりの増加分

0.01 — — VBATT = 1.8 V
0.01 — — VBATT = 3.3 V
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n = 0, 1, 2, 4, 5
注1. PVDn有効時、かつPVD0の低消費電力機能無効時(OFS1.DSBYLPSEL = 1)
注2. VBATTCR1.PSWDISビット = 0、かつVBATTの電圧検出にPVD0を使用しないとき (OFS1.DSBYLPSEL = 1)

注1. SOMCR.SODRV[1:0]ビットで設定

表2.40 DSTBY1モードまたはDSTBY2モードにおけるPVDnまたはバッテリバックアップ機能使用時の電流増加分

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流

増加分

DSTBY1時のPVDnの共通回路電流 (注1) ICC 3.60 — — µA VCC = VCC_DCDC 
= 3.3 VDSTBY2時のPVDnの共通回路電流 (注1) 3.60 — —

PVD1有効 1.70 — —

PVD2有効 1.70 — —

PVD4有効 1.70 — —

PVD5有効 1.70 — —

VBATT電源切り替え有効 (注2) 1.70 — —

表2.41 DSTBYモードにおけるサブクロック発振器およびRTC動作時の電流増加分

項目 記号 typ max
(Tj = 105°C)

max
(Tj = 125°C) 単位 測定条件

VCC電流

増加分

水晶振動子使用時 低消費電力モード2 
(7 pF) (注1)

ICC 0.47 — — µA VCC = VCC_DCDC 
= 3.3 V

低消費電力モード1 
(9 pF) (注1)

0.57 — —

標準モード(12.5 pF) 
(注1)

0.83 — —

RTC動作時 0.05 — —
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注 . 参考値

注1. VCL端子は、積層セラミックコンデンサを介してVSS端子に接続する必要がありますが、LDOモード時は、接続する積層セ

ラミックコンデンサの数を10個以下としてください。

BGA320の場合は、積層セラミックコンデンサを10個接続した場合になります。

表2.42 ラッシュ電流

項目 型名 (R5K574Mxy4zz) DPSBYCRレジスタ 記号 typ max 単位 測定条件

VCC_DCDC
のラッシュ

電流

電源投入時のラッ

シュ電流

y = A, B, C, D, T, U, V, 
W

— IRUSH — 1200 mA —

y = E, F — — 1050

ディープソフトウェ

アスタンバイモード

からの復帰時のラッ

シュ電流

y = A, B, C, D, T, U, V, 
W

DCSSMODE[1:0] = 01b — 1150
DCSSMODE[1:0] = 10b — 1050
DCSSMODE[1:0] = 11b — 1050

y = E, F DCSSMODE[1:0] = 01b — 1000
DCSSMODE[1:0] = 10b — 900
DCSSMODE[1:0] = 11b — 800

VCCのラッ

シュ電流

電源投入時のラッ

シュ電流

zz = FP (LQFP100) IRUSH — 495 mA —
zz = FB (LQFP144) — 490
zz = FC (LQFP176) — 500
zz = BG (BGA176) — 500
zz = BD (BGA224) — 500
zz = AE (BGA320) — 511  (注1)

ディープソフトウェ

アスタンバイモード

からの復帰時のラッ

シュ電流

zz = FP (LQFP100) LDOSSMODE[1:0] = 
01b

— 615 —
zz = FB (LQFP144) — 602
zz = FC (LQFP176) — 626
zz = BG (BGA176) — 626
zz = BD (BGA224) — 626
zz = AE (BGA320) — 650  (注1)

zz = FP (LQFP100) LDOSSMODE[1:0] = 
10b

— 541 —
zz = FB (LQFP144) — 532
zz = FC (LQFP176) — 548
zz = BG (BGA176) — 548
zz = BD (BGA224) — 548
zz = AE (BGA320) — 563  (注1)

zz = FP (LQFP100) LDOSSMODE[1:0] = 
11b

— 495 —
zz = FB (LQFP144) — 490
zz = FC (LQFP176) — 500
zz = BG (BGA176) — 500
zz = BD (BGA224) — 500
zz = AE (BGA320) — 511  (注1)
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2.4.4.4 動作電流 ( その他 )

停止：モジュールストップ中

待機時：動作中だが A/D 変換動作をしていないとき

スリープ：スリープ動作モード (ADUSLPCRn.ADUSLPn = 1 (n = 0, 1, 2))
S&H：チャネル専用サンプル & ホールド回路

注1. AMP ON時の負荷抵抗は、5 kΩ
注2. AMP OFF時の負荷抵抗は、2 MΩ

注 . USBHSの電源は、VCC_USBHS = AVCC_USBHSの条件の場合

注 . CL onlyモードは、PHYSET.HSEBビットが“0” のときに動作禁止、“1”のときに動作許可

表2.43 メインクロック発振器動作電流

項目 記号 typ max 単位

メインクロック発振器動作電流 MOMCR.MODRV0[2:0] = 000b ICC 0.65 — mA
MOMCR.MODRV0[2:0] = 011b 0.76 —
MOMCR.MODRV0[2:0] = 101b 0.88 —

表2.44 アナログ動作電流

項目

記号 typ max 単位A/D
ユニット0

S&H 
(3ch)

A/D
ユニット1

A/D
ユニット2

D/A (注1)

AMP ON
D/A (注2)

AMP OFF TEMPS

アナログ

電源電流

変換中 スリープ スリープ スリープ 停止 停止 停止 AICC 2.4 3.2 mA

変換中 変換中 スリープ スリープ 停止 停止 停止 6.6 8.7

待機時 スリープ スリープ スリープ 停止 停止 停止 1.6 2.0

スリープ スリープ 変換中 スリープ 停止 停止 停止 2.4 3.2

スリープ スリープ 待機時 スリープ 停止 停止 停止 1.6 2.0

スリープ スリープ スリープ 変換中 停止 停止 停止 2.4 3.2

スリープ スリープ スリープ 待機時 停止 停止 停止 1.6 2.0

停止 停止 停止 停止 変換中 停止 停止 0.5 1.5

停止 停止 停止 停止 停止 変換中 停止 0.1 0.2

停止 停止 停止 停止 停止 停止 変換中 0.1 0.2

スタンバイモード時 0.3 7.3 µA

基準

電源電流

ADC16H A/D変換中

(全ユニット )
SARモード AIREFH0 220 370 µA

オーバーサンプリングモード、もしくはハイブリッドモード 580 880

ADC16H A/D変換待機中 (全ユニット) 8.2 14

スタンバイモード時のADC16H (全ユニット ) 0.1 0.5

表2.45 USB動作電流

項目 記号 typ max 単位

USB動作電流 ロースピード USBf ICCUSB_LS 2.90 4.00 mA
USBHS CL onlyモード動作を禁止 ICCUSBHS_LS 11.5 14.6

CL onlyモード動作を許可 5.04 6.80

フルスピード USBf ICCUSB_FS 4.00 4.70
USBHS CL onlyモード動作を禁止 ICCUSBHS_FS 12.5 14.7

CL onlyモード動作を許可 5.98 6.90

ハイスピード USBHS ICCUSBHS_HS 45.7 55.3

スタンバイ時 USBHS ICCUSBHS_SBY 0.89 11.4 µA
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2.4.4.5 出力許容電流

表2.46 出力許容電流 (1 / 6)
項目 記号 min typ max 単位

Lowレベル出力許容電流

(1端子あたりの平均値 )
I3C (注1) I3Cプロトコルモード 

(注5)
LVO0E = 0 IOL — — 20 mA
LVO0E = 1 — — 25

I2C (Sm) — — 25
I2C (Fm) — — 25
I2C (Fm+) — — 25
I2C (Hs) — — 25

RIICHS (注2) I2C (Sm) — — 25
I2C (Fm) — — 25
I2C (Fm+) — — 25
I2C (Hs) — — 25

上記以外
 (注3、注4)

DRV1 — — 7.5
DRV2 — — 15
DRV3 — — 20
DRV4 — — 25
DRV5 — — 25
DRV6 — — 25
DRV7 — — 25
DRV8 — — 25

Lowレベル出力許容電流

(1端子あたりの最大値 )
I3C (注1) I3Cプロトコルモード 

(注5)
LVO0E = 0 IOL — — 40 mA
LVO0E = 1 — — 50

I2C (Sm) — — 50
I2C (Fm) — — 50
I2C (Fm+) — — 50
I2C (Hs) — — 50

RIICHS (注2) I2C (Sm) — — 50
I2C (Fm) — — 50
I2C (Fm+) — — 50
I2C (Hs) — — 50

上記以外
 (注3、注4)

DRV1 — — 15
DRV2 — — 30
DRV3 — — 40
DRV4 — — 50
DRV5 — — 50
DRV6 — — 50
DRV7 — — 50
DRV8 — — 50

Lowレベル出力許容電流

(総和 )
VCC IO 
(LQFP100)

P001～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計13端子 )

ΣIOL — — 80 mA

P101～P107、
P200、P201、
P300～P304 (合計14端子 )

— — 80

PA04～PA07、
PB00～PB06、
PC00～PC06 (合計18端子)

— — 80

PA00～PA03、
PE00～PE06 (合計11端子 )

— — 80
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Lowレベル出力許容電流

(総和 )
VCC IO 
(LQFP144)

P000～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計14端子 )

ΣIOL — — 80 mA

P202～P207、
P302～P304 (合計9端子 )

— — 80

P100～P107、
P200、P201、
P300、P301 (合計12端子)

— — 80

P800～P803、
PC00～PC07 (合計12端子)

— — 80

PB00～PB07 (合計8端子 ) — — 80
PA00～PA07 (合計8端子 ) — — 80
P700～P702、
PE00～PE07 (合計11端子 )

— — 80

VCC IO 
(LQFP176, 
BGA176)

P000～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計14端子 )

ΣIOL — — 80 mA

P202～P207、
P302～P304 (合計9端子 )

— — 80

P100～P107、
P200、P201、
P300、P301、
P804、P805 (合計14端子)

— — 80

P500～P503、
P800～P803、
PC00～PC07 (合計16端子)

— — 80

PA04～PA07、
PB00～PB07、
PG00～PG02 (合計15端子)

— — 80

P700～P707、
PA00～PA03 (合計12端子 )

— — 80

PE00～PE07 (合計8端子 ) — — 80
VCC IO 
(BGA224)

P000～P007、
P214、P215 (合計10端子)

ΣIOL — — 80 mA

P306、P307、
P310～P312、P315、
P208～P213 (合計12端子 )

— — 80

P112～P115、
P202～P207、
PF02～PF05 (合計14端子 )

— — 80

P108～P111、
P300～P304、
P804～P807 (合計13端子 )

— — 80

P100～P107、
P200、P201、
P504～P507 (合計14端子 )

— — 80

P500～P503、
P800～P803、
PC05～PC07 (合計11端子)

— — 80

PB04～PB07、
PC00～PC04 (合計9端子)

— — 80

PB00～PB03、
PG04～PG07 (合計8端子 )

— — 80

PA04～PA07、
PG00～PG03 (合計8端子 )

— — 80

P700～P707、
PA00～PA03 (合計12端子 )

— — 80

PE00～PE07、
PF06～PF09 (合計12端子 )

— — 80

表2.46 出力許容電流 (2 / 6)
項目 記号 min typ max 単位
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Lowレベル出力許容電流

(総和 )
VCC IO 
(BGA320)

P000～P015、
P214、P215  (合計18端子)

ΣIOL — — 80 mA

P306、P307、
P310～P312、P315、
P208～P213  (合計12端子 )

— — 80

P112～P115、
P202～P207、
PF02～PF05 (合計14端子 )

— — 80

P108～P111、
P300～P304、
P804～P807 (合計13端子 )

— — 80

P100～P107、
P200、P201、
P504～P507 (合計14端子 )

— — 80

P500～P503、
P800～P803、
PC05～PC07(合計11端子)

— — 80

P512～P515、
PB04～PB07、
PC00～PC04 (合計13端子)

— — 80

P510、P511、
PB00～PB03、
PG04～PG07 (合計10端子)

— — 80

P508、P509、
PA04～PA07、
PG00～PG03 (合計10端子)

— — 80

P704～P707、
PA00～PA03、
PG12～PG15 (合計12端子)

— — 80

P700～P703、 
P712～P715、
PG08～PG11 (合計12端子)

— — 80

P708～P711、
PE00～PE07、
PF06～PF09 (合計 16端子)

— — 80

VCC2 IO P600～P607、
P900～P907、
PD00～PD07 (合計24端子)

ΣIOL_VCC2 — — 80 mA

AVCC0 IO P400～P415 (合計16端子 ) ΣIOL_AVCC0 — — 33 mA
VCC_USB IO PF00、PF01 (合計2端子 ) (注6) ΣIOL_VCCUSB — — 33 mA

Highレベル出力許容電流

(1端子あたりの平均値 )
I3C (注1) I3Cプロトコルモード 

(注5、注7)
LVO0E = 0 IOH — — –20 mA
LVO0E = 1 — — –25

上記以外
 (注3、注4)

DRV1 — — –7.5
DRV2 — — –15
DRV3 — — –20
DRV4 — — –25
DRV5 — — –25
DRV6 — — –25
DRV7 — — –25
DRV8 — — –25

表2.46 出力許容電流 (3 / 6)
項目 記号 min typ max 単位
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Highレベル出力許容電流

(1端子あたりの最大値 )
I3C (注1) I3Cプロトコルモード 

(注5、注7)
LVO0E = 0 IOH — — –40 mA
LVO0E = 1 — — –50

上記以外
 (注3、注4)

DRV1 — — –15
DRV2 — — –30
DRV3 — — –40
DRV4 — — –50
DRV5 — — –50
DRV6 — — –50
DRV7 — — –50
DRV8 — — –50

Highレベル出力許容電流

(総和 )
VCC IO 
(LQFP100)

P001～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計13端子 )

ΣIOH — — –80 mA

P101～P107、
P200、P201、
P300～P304 (合計14端子 )

— — –80

PA04～PA07、
PB00～PB06、
PC00～PC06 (合計18端子)

— — –80

PA00～PA03、
PE00～PE06 (合計11端子 )

— — –80

VCC IO 
(LQFP144)

P000～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計14端子 )

ΣIOH — — –80 mA

P202～P207、
P302～P304 (合計9端子 )

— — –80

P100～P107、
P200、P201、
P300、P301 (合計12端子)

— — –80

P800～P803、
PC00～PC07 (合計12端子)

— — –80

PB00～PB07 (合計8端子 ) — — –80
PA00～PA07 (合計8端子 ) — — –80
P700～P702、
PE00～PE07 (合計11端子 )

— — –80

VCC IO 
(LQFP176, 
BGA176)

P000～P007、
P306、P307、
P310～P312、P315 (合計14端子 )

ΣIOH — — –80 mA

P202～P207、
P302～P304 (合計9端子 )

— — –80

P100～P107、
P200、P201、
P300、P301、
P804、P805 (合計14端子)

— — –80

P500～P503、
P800～P803、
PC00～PC07 (合計16端子)

— — –80

PA04～PA07、
PB00～PB07、
PG00～PG02 (合計15端子)

— — –80

P700～P707、
PA00～PA03 (合計12端子 )

— — –80

PE00～PE07 (合計8端子 ) — — –80

表2.46 出力許容電流 (4 / 6)
項目 記号 min typ max 単位
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Highレベル出力許容電流

(総和 )
VCC IO 
(BGA224)

P000～P007、
P214、P215 (合計10端子)

ΣIOH — — –80 mA

P306、P307、
P310～P312、P315、
P208～P213 (合計12端子 )

— — –80

P112～P115、
P202～P207、
PF02～PF05 (合計14端子 )

— — –80

P108～P111、
P300～P304、
P804～P807 (合計13端子 )

— — –80

P100～P107、
P200、P201、
P504～P507 (合計14端子 )

— — –80

P500～P503、
P800～P803、
PC05～PC07 (合計11端子)

— — –80

PB04～PB07、
PC00～PC04 (合計9端子)

— — –80

PB00～PB03、
PG04～PG07 (合計8端子 )

— — –80

PA04～PA07、
PG00～PG03 (合計8端子 )

— — –80

P700～P707、
PA00～PA03 (合計12端子 )

— — –80

PE00～PE07、
PF06～PF09 (合計12端子 )

— — –80

VCC IO 
(BGA320)

P000～P015、
P214、P215  (合計18端子)

ΣIOH — — –80 mA

P306、P307、
P310～P312、P315、
P208～P213  (合計12端子 )

— — –80

P112～P115、
P202～P207、
PF02～PF05 (合計14端子 )

— — –80

P108～P111、
P300～P304、
P804～P807 (合計13端子 )

— — –80

P100～P107、
P200、P201、
P504～P507 (合計14端子 )

— — –80

P500～P503、
P800～P803、
PC05～PC07(合計11端子)

— — –80

P512～P515、
PB04～PB07、
PC00～PC04 (合計13端子)

— — –80

P510、P511、
PB00～PB03、
PG04～PG07 (合計10端子)

— — –80

P508、P509、
PA04～PA07、
PG00～PG03 (合計10端子)

— — –80

P704～P707、
PA00～PA03、
PG12～PG15 (合計12端子)

— — –80

P700～P703、 
P712～P715、
PG08～PG11 (合計12端子)

— — –80

P708～P711、
PE00～PE07、
PF06～PF09 (合計 16端子)

— — –80

表2.46 出力許容電流 (5 / 6)
項目 記号 min typ max 単位
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【使用上の注意】

MCU の信頼性を確保するため、出力電流値は上記の表の値を超えないようにしてください。

平均出力電流は 100 µs の間に計測した電流の平均値です。

注1. P102、P103端子でSDA00-A、SCL00-Aが選択されている場合

注2. P106、P107端子およびP200、P201端子でSDAHSn-A、SCLHSn-A (n = 1, 2)が選択されている場合

注3. 駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0]ビット)の設定値

注4. USB0_DP、USB0_DM、USBHS_DP、USBHS_DMは除く

注5. 低電圧動作特性制御レジスタ (LVOCR)のLVO0Eビット設定値で特性が異なります。

注6. USB0_DP、USB0_DM以外の機能が選択されている場合

注7. プッシュプルモード時

2.4.5 熱特性

2.4.5.1 熱抵抗値

注 . 数値は4層の実装ボードを想定した参考値です。熱抵抗は実装ボードの層数やサイズなどの環境に依存しますので、環境の詳

細については、JEDEC規格を参照してください。

Highレベル出力許容電流

(総和 )
VCC2 IO P600～P607、

P900～P907、
PD00～PD07 (合計24端子)

ΣIOH_VCC2 — — –80 mA

AVCC0 IO P400～P415 (合計16端子 ) ΣIOH_AVCC0 — — –33 mA
VCC_USB IO PF00、PF01 (合計2端子 ) (注6) ΣIOH_VCCUSB — — –33 mA

表2.47 熱抵抗値 (参考値)

項目 パッケージ 記号 max 単位 測定条件

熱抵抗 176ピンLQFP (PLQP0176KJ-A) θja 29.6 °C/W JESD51-2および

JESD51-7準拠144ピンLQFP (PLQP0144KA-B) 34.3

100ピンLQFP (PLQP0100KP-A) 31.6

320ピンBGA (PLBG0320GD-A) 20.3 JESD51-2および

JESD51-9準拠224ピンBGA (PLBG0224GE-A) 20.4

176ピンBGA (PLBG0176GG-A) 24.7

176ピンLQFP (PLQP0176KJ-A) Ψjt 0.45 °C/W JESD51-2および

JESD51-7準拠144ピンLQFP (PLQP0144KA-B) 0.36

100ピンLQFP (PLQP0100KP-A) 0.45

320ピンBGA (PLBG0320GD-A) 0.17 JESD51-2および

JESD51-9準拠224ピンBGA (PLBG0224GE-A) 0.19

176ピンBGA (PLBG0176GG-A) 0.21

表2.46 出力許容電流 (6 / 6)
項目 記号 min typ max 単位
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2.4.5.2 周辺機能の消費電流

注 . 値はチップ内部に流れる内部負荷電流です。DCDCに供給する ICC_DCDC電流ではありません。

注 . モジュールストップを解除した際の増加電流値

表2.48 周辺機能の動作電流(モジュールストップ解除時のチップ内部の負荷電流)

項目 記号 max 単位 該当レジスタ

SRAM1 IDD 23.1 mA MSTPCRA.MSTPA1

DMAC, DTC DMACAa (8チャネル )、DTC IDD 7.04 mA MSTPCRA.MSTPA22

EXDMACAa (2チャネル ) 6.56 MSTPCRA.MSTPA29

タイマ GPTW (16チャネル) IDD 5.54 mA MSTPCRE.MSTPE31

HRPWMb 0.09 MSTPCRD.MSTPD6

TMRa (2ユニット) 0.07 MSTPCRF.MSTPF7, 
MSTPCRF.MSTPF6

CMT (2ユニット) 0.06 MSTPCRF.MSTPF15, 
MSTPCRF.MSTPF14

CMTW (2ユニット ) 0.05 MSTPCRF.MSTPF13, 
MSTPCRF.MSTPF12

通信インタフェース ESWM IDD 24.5 mA MSTPCRC.MSTPC30

ESC 1.25 MSTPCRC.MSTPC28, 
MSTPCRC.MSTPC29

USB 0.25 MSTPCRB.MSTPB11

USBHS 0.35 MSTPCRB.MSTPB12

RSCI (13チャネル ) 5.34 MSTPCRB.MSTPB31～
MSTPCRB.MSTPB20, 
MSTPCRB.MSTPB0

RI3C 0.21 MSTPCRB.MSTPB4

RIICHS (2チャネル) 0.40 MSTPCRB.MSTPB8, 
MSTPCRB.MSTPB7

CANFDG (2チャネル) 0.30 MSTPCRC.MSTPC25

CANFD 0.14 MSTPCRC.MSTPC27

RSPIA (3チャネル) 0.67 MSTPCRB.MSTPB19, 
MSTPCRB.MSTPB18, 
MSTPCRC.MSTPC23

SDHIc 0.08 MSTPCRC.MSTPC12

PDMIF 0.03 MSTPCRC.MSTPC24

DSMIFA (6チャネル ) 1.89 MSTPCRD.MSTPD9, 
MSTPCRD.MSTPD8

XSPI (2ユニット)、DOTF 9.37 MSTPCRB.MSTPB17, 
MSTPCRB.MSTPB16

PCIF (2ユニット ) 0.44 MSTPCRF.MSTPF31, 
MSTPCRF.MSTPF30

SSIE (2チャネル) 0.08 MSTPCRC.MSTPC8, 
MSTPCRC.MSTPC7

アナログ ADC16H IDD 4.73 mA MSTPCRD.MSTPD21

R12DAB 0.02 MSTPCRD.MSTPD20, 
MSTPCRD.MSTPD19

温度センサ 0.01 MSTPCRD.MSTPD22

セーフティ、セキュリティ CRCA IDD 0.01 mA MSTPCRC.MSTPC1

DOCA 0.01 MSTPCRC.MSTPC13

RSIP 0.67 MSTPCRC.MSTPC31

POEGd (4チャネル ) 0.22 MSTPCRD.MSTPD14, 
MSTPCRD.MSTPD13, 
MSTPCRD.MSTPD12, 
MSTPCRD.MSTPD11

画像処理 PDC IDD 0.04 mA MSTPCRC.MSTPC2
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注 . 電源ドメインをオンした際のリーク電流

2.4.5.3  Ta の計算例

最大動作温度 (= 最大雰囲気温度 ) の概算値は、最大ジャンクション温度 や熱抵抗値から以下の計算式で

求めることができます。

Tamax = Tjmax – (Iccmax × VCC × θja)

 Tamax：最大雰囲気温度 ( 最大動作温度 ) [°C]

 Tjmax：最大ジャンクション温度 [°C]

 Iccmax：最大動作電流 [A]

 θja：熱抵抗値 [°C/W]

例えば、BGA320 のパッケージで、LDO 効率向上機能有効かつ、最大動作時の ICC 電流が 211 mA (typ)、
VCC = 3.3 V であった場合、

Tamax = 125°C – (0.211 A × 3.3 V × 20.3°C/W) = 約 111°C
のように計算でき、111°C の雰囲気温度まで MCU を動作させることが可能となります。

図 2.7 に、負荷電流 250 mA で、LDO 効率向上機能無効時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性を示しま

す。

図 2.7 LDO 効率向上機能無効時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性 ( 負荷電流 250 mA)

表2.49 周辺機能のリーク電流 (チップ内部の負荷電流)

項目 Tj = 105°C Tj = 125°C 単位 該当レジスタ

ESWM 9.48 18.3 mA PDCTRESWM.PDDE

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1.5 2 2.5 3 3.5 4

BGA320 BGA224 BGA176 LQFP176 LQFP144 LQFP100

VCC電圧 [V]

Ta
m

ax
 [°

C
]

LDO効率向上機能無効時のTamax参考値

BGA320
BGA224
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図 2.8 に、負荷電流 250 mA で、LDO 効率向上機能有効時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性を示しま

す。

図 2.8 LDO 効率向上機能有効時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性 ( 負荷電流 250 mA)

図 2.9 に、負荷電流 200 mA で、DCDC 使用時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性を示します。なお、

DCDC は、VCC 電圧に応じて ICC 電流および電力変換効率が変化するため、高電圧側では電力変換効率が

70% 前後、低電圧側では 85% 程度と仮定し算出した参考値になります。

図 2.9 DCDC 使用時の最大雰囲気温度の VCC 電圧依存性 ( 負荷電流 200 mA)

VCC電圧 [V]

Ta
m

ax
 [°

C
]

LDO効率向上機能有効時のTamax参考値
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2.4.6 VCC 立ち上がり / 立ち下がり勾配とリップル周波数

注1. VCC電圧がVPOR1電圧より下回った状態から、VPOR1電圧より上がる場合

注2. VCC電圧がVPOR1電圧より上回った状態から、VPOR1電圧より下がる場合

図 2.10 VCC 立ち上がり / 立ち下がり勾配

注 . リップル電圧は、VCC上限 (3.63 V)と下限 (1.62 V)の範囲内で、許容リップル周波数 fr(VCC)を満たす必要があります。

注 . VCC変動が、VCC ± 10%を超える場合は、許容電圧変動立ち上がり /立ち下がり勾配dt/dVCCを満たす必要があります。

注1. VCC電圧がVPOR1電圧を下回らない場合

図 2.11 リップル波形

表2.50 パワーオン /オフ時のVCC立ち上がり /立ち下がり勾配の特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

パワーオン時の VCC 立ち上がり勾配 (注1) SrVCC 0.0084 — 4 ms/V 図2.10
パワーオフ時の VCC 立ち下がり勾配
 (注2)

VBATT機能は無効 SfVCC1 0.0084 — —

VBATT機能は有効 SfVCC2 1.0000 — —

表2.51 動作中の VCC リップル周波数特性と立ち上がり／立ち下がり勾配の特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

許容リップル周波数 fr(VCC) — — 10 kHz 図2.11
Vr(VCC)≦VCC × 0.2

— — 1 MHz 図2.11
Vr(VCC)≦VCC × 0.08

— — 10 図2.11
Vr(VCC)≦VCC × 0.06

許容電圧変動立ち上がり /立ち下がり勾配 (注1) dt/dVCC 1 — — ms/V VCC変動がVCC ± 10%を

超える場合

SfVCC2

VPOR1

dt/dVCC

(VBAT有効の場合)

パワーオン

期間 動作期間
パワーオフ期間

(VBAT無効の場合)

SrVCC SfVCC1

Vr(VCC)VCC

1 / fr(VCC)
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2.5 AC 特性

2.5.1 動作周波数

注1. PCLKA、GPTCLKを25 MHz以下、または120 MHz以上で使用する場合、A/D変換クロック (ADCLK)にはADCクロック

(ADCCLK)を選択してください。

注2. PmnPFSレジスタのポート駆動能力ビットでDRV7が設定されている場合

表2.52 動作周波数

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

動作周波数 CPUクロック
(CPUCLK0)

型名がR5K574Mxy4xx 
(y = A, B, T, U)の場合

f — — 600 MHz VSCR_1 (DCDCモード )
電圧範囲1 (外部 VDD
モード)

— — 480 VSCR_2 (DCDCモード )
電圧範囲2 (外部 VDD
モード)

型名がR5K574Mxy4xx 
(y = C, D, V, W)の場合

— — 480 VSCR_2 (DCDCモード )
電圧範囲2 (外部 VDD
モード)

型名がR5K574Mxy4xx 
(y = E, F)の場合

— — 300

システムクロック (ICLK) — — 300

周辺モジュールクロック (PCLKA) (注1) — — 150

周辺モジュールクロック (PCLKB) — — 75

周辺モジュールクロック (PCLKC) — — 75

周辺モジュールクロック (PCLKD) — — 150

周辺モジュールクロック (PCLKE) — — 300

MRAMコードバスクロック (MRICLK) — — 300

MRAM周辺バスクロック (MRPCLK) — — 150

外部バスクロック 同期クロック (BCLK) — — 150

非同期クロック (BCLKA) — — 133

EBCLK端子出力 
(注2)

3.0 V≦VCC≦3.6 V — — 100

2.7 V≦VCC < 3.0 V — — 60

SDCLK端子出力 
(注2)

3.0 V≦VCC≦3.6 V — — 133

2.7 V≦VCC < 3.0 V — — 60

SCIクロック (SCICLK) — — 120

SPIクロック(SPICLK) — — 100

XSPIクロック(XSPICLK) — — 266

CANFDコアクロック(CANFDCLK) — — 80

ADCクロック (ADCCLK) 25 — 60

GPTクロック (GPTCLK) (注1) — — 300

USBクロック (USBCLK) — — 48

USBHS-PHYクロック (USB60CLK) — — 60

I3Cクロック (I3CCLK) — — 100

ESWMクロック(ESWCLK) — — 250

ESWM-PHYクロック(ESWPHYCLK) — — 500

ESCクロック (ESCCLK) — — 100

Ethernet-PHYクロック (ETHPHYCLK) — — 50

DSMIFクロック(DSMIFCLK) — — 200
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2.5.2 クロックタイミング

図 2.12 EBCLK 端子出力、SDCLK 端子出力タイミング

表2.53 EBCLK端子出力、SDCLK端子出力クロックタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時

項目 VCC 記号 min typ max 単位 測定条件

EBCLK端子出力サイクル時間 3.0 V 以上 tBcyc 10.0 — — ns 図2.12

2.7 V 以上 16.6 — —

EBCLK端子出力Highパルス幅 3.0 V 以上 tCH 2.0 — — ns

2.7 V 以上 3.3 — —

EBCLK端子出力Lowパルス幅 3.0 V 以上 tCL 2.0 — — ns

2.7 V 以上 3.3 — —

EBCLK端子出力立ち上がり時間 3.0 V 以上 tCr — — 3.0 ns

2.7 V 以上 — — 5.0

EBCLK端子出力立ち下がり時間 3.0 V 以上 tCf — — 3.0 ns

2.7 V 以上 — — 5.0

SDCLK端子出力サイクル時間 3.0 V 以上 tSDcyc 7.52 — — ns

2.7 V 以上 16.6 — —

SDCLK端子出力Highパルス幅 3.0 V 以上 tCH 1.0 — — ns

2.7 V 以上 2.2 — —

SDCLK端子出力Lowパルス幅 3.0 V 以上 tCL 1.0 — — ns

2.7 V 以上 2.2 — —

SDCLK端子出力立ち上がり時間 3.0 V 以上 tCr — — 2.7 ns

2.7 V 以上 — — 2.7

SDCLK端子出力立ち下がり時間 3.0 V 以上 tCf — — 2.7 ns

2.7 V 以上 — — 2.7

tCf
tCH

tBcyc, tSDcyc

tCrtCL

EBCLK端子出力、SDCLK端子出力
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図 2.13 EXTAL 外部クロック入力タイミング

注1. メインクロックを使用する場合は、発振子メーカに発振評価を依頼してください。発振安定待機時間については、発振子メー

カの評価結果を参照し、MOSCWTCRレジスタで発振安定待機時間を超えるように設定してください。
メインクロック動作を開始するためにMOSCCR.MOSTPビット設定を変更したら、OSCSF.MOSCSFフラグが“1”であること

を確認してからメインクロック発振器の使用を開始してください。

図 2.14 メインクロック発振器開始タイミング

表2.54 EXTALクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

EXTAL外部クロック入力サイクル時間 tEXcyc 20.80 — — ns 図2.13

EXTAL外部クロック入力Highパルス幅 tEXH 5.30 — — ns

EXTAL外部クロック入力Lowパルス幅 tEXL 5.30 — — ns

EXTAL外部クロック立ち上がり時間 tEXr — — 3.0 ns

EXTAL外部クロック立ち下がり時間 tEXf — — 3.0 ns

表2.55 メインクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

メインクロック発振器発振周波数 fMAIN 8 — 48 MHz

メインクロック発振安定待機時間(水晶 ) (注1) tMAINOSCWT — — — ms 図2.14

tEXH

tEXcyc

EXTAL外部クロック入力 0.5 × VCC

tEXL

tEXr tEXf

メインクロック発振器出力

MOSCCR.MOSTP

メインクロック

tMAINOSCWT

OSCSF.MOSCSF
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図 2.15 LOCO クロック発振開始タイミング

図 2.16 MOCO クロック発振開始タイミング

表2.56 LOCO、MOCOクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

LOCOクロック発振周波数 fLOCO 29.4912 32.768 36.0448 kHz

LOCOクロック発振安定待機時間 tLOCOWT — — 26.0 µs 図2.15

MOCOクロック発振周波数 fMOCO 7.2 8.0 8.8 MHz

MOCOクロック発振安定待機時間 tMOCOWT — — 3.5 µs 図2.16

LOCOクロック

LOCOCR.LCSTP

tLOCOWT

オンチップオシレータ

出力

MOCOクロック

MOCOCR.MCSTP

tMOCOWT

オンチップオシレータ

出力
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注1. リセット状態が解除されてからHOCO発振周波数(fHOCO)が上記で保証している誤差の範囲内に収まるまでの時間です。

図 2.17 HOCO クロック発振開始タイミング (HOCOCR.HCSTP 設定による発振開始 )

図 2.18 HOCO 停止幅時間

表2.57 HOCOクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

HOCOクロック発振周波数 FLLなし fHOCO16 15.776 16.000 16.224 MHz –20°C≦Tj≦105°C
fHOCO18 17.748 18.000 18.252

fHOCO20 19.720 20.000 20.280

fHOCO32 31.552 32.000 32.448

fHOCO48 47.328 48.000 48.672

fHOCO16 15.712 16.000 16.288 –40°C≦Tj≦125°C
fHOCO18 17.676 18.000 18.324

fHOCO20 19.640 20.000 20.360

fHOCO32 31.424 32.000 32.576

fHOCO48 47.136 48.000 48.864

FLLあり fHOCO16 15.960 16.000 16.040 –40°C≦Tj≦125°C
サブクロック周波数
精度：±50 ppm

fHOCO18 17.955 18.000 18.045

fHOCO20 19.950 20.000 20.050

fHOCO32 31.920 32.000 32.080

fHOCO48 47.880 48.000 48.120

HOCOクロック発振安定待機時間 (注1) tHOCOWT — — 15.0 µs 図2.17

HOCO停止幅時間 tHOCOSTP 1.0 — — µs 図2.18

HOCOピリオドジッタ — –3.0 — 3.0 ps

FLL安定化待機時間 tFLLWT — — 1.92 ms

OSCSF.HOCOSF

HOCOクロック

tHOCOWT

HOCOCR.HCSTP

変動幅が10%
の範囲内

保証している誤差

の範囲内

HOCOCR.HCSTP
tHOCOSTP

OSCSF.HOCOSF
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型名タイプ 1：型名が R5K574Mxy4xx (y = A, B, T, U) の場合

型名タイプ 2：型名が R5K574Mxy4xx (y = C, D, V, W) の場合

型名タイプ 3：型名が R5K574Mxy4xx (y = E, F) の場合

図 2.19 PLL1/PLL2 クロック発振開始タイミング

表2.58 PLLクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

PLL1クロック
発振周波数

VCO周波数 fPLL_VCO 960 — 2400 MHz —

PLL出力クロックP 型名タイプ1 fPLL_P 60 — 600 VSCR_1 (DCDCモード)
電圧範囲1 (外部 VDDモード)

60 — 480 VSCR_2 (DCDCモード)
電圧範囲2 (外部 VDDモード)

型名タイプ2 60 — 480 VSCR_2 (DCDCモード)
電圧範囲2 (外部 VDDモード)

型名タイプ3 60 — 300

PLL出力クロックQ 型名タイプ1、2 fPLL_Q 106.6 — 500 —

型名タイプ3 106.6 — 300 —

PLL出力クロックR fPLL_R 106.6 — 500 —

PLL2クロック
発振周波数

VCO周波数 fPLL_VCO 960 — 2400 MHz —

PLL出力クロックP 型名タイプ1、2 fPLL_P 60 — 500 —

型名タイプ3 60 — 300 —

PLL出力クロックQ 型名タイプ1、2 fPLL_Q 106.6 — 500 —

型名タイプ3 106.6 — 300 —

PLL出力クロックR fPLL_R 106.6 — 500 —

PLL1/PLL2クロック発振安定待機時間 tPLLWT — — 50 µs 図2.19

PLL1/PLL2ピリオドジッタ — — ±52 — ps —

PLL1/PLL2ロングタームジッタ — — ±300 — ps 周期：1 µs, 10 µs

PLLCR.PLLSTP
PLL2CR.PLL2STP

OSCSF.PLLSF
OSCSF.PLL2SF

PLL1/PLL2クロック

tPLLWT

PLL1/PLL2回路出力

注1. メインクロックの発振が安定した後にだけPLL が動作します。
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注1. サブクロックを使用する場合は、発振子メーカに発振評価を依頼してください。発振安定待機時間については、発振子メーカ

の評価結果を参照し、プログラムで発振子メーカが推奨する値以上の時間を待ってください。また、SOSCCR.SOSTPビット

を設定して、サブクロック動作を開始した後は、十分な時間が経過してから、サブクロックを使用してください。

図 2.20 サブクロック発振開始タイミング

図 2.21 EXCIN 外部クロック入力タイミング

表2.59 サブクロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

サブクロック発振器発振周波数 fSUB — 32.768 — kHz

サブクロック発振安定待機時間 (注1) tSUBOSCWT — — — s 図2.20

表2.60 EXCIN外部クロックタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

EXCIN外部クロック入力サイクル時間 tEXcyc 27.7 — — µs 図2.21

EXCIN外部クロック入力周波数 fEXCIN — — 36 kHz

EXCIN外部クロック入力Highパルス幅 tEXH 11.08 — — µs

EXCIN外部クロック入力Lowパルス幅 tEXL 11.08 — — µs

EXCIN外部クロック入力勾配(立ち上がり ) tEXr — — 200 ns/V

EXCIN外部クロック入力勾配(立ち下がり ) tEXf — — 200 ns/V

サブクロック発振器出力

SOSCCR.SOSTP

サブクロック

tSUBOSCWT

tEXH

tEXcyc

EXCIN外部クロック入力 0.5 × VEXCIN

tEXL

VEXCIN
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図 2.22 ETHPHYCLK 端子出力タイミング

表2.61 ETHPHYCLK 端子出力タイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

VCC = 2.70～3.63 V
負荷容量 CL = 30 pF (25 MHz設定時 )、CL = 15 pF (50 MHz設定時 )

項目 出力周波数 記号 min typ max 単位 測定条件

ETHPHYCLK 端子出力サイクル時間 25 MHz tCcyc — 40 — ns 図2.22
50 MHz — 20 —

ETHPHYCLK 端子出力Highパルス幅 25 MHz tCH 13 — — ns

50 MHz 6.5 — —

ETHPHYCLK 端子出力Lowパルス幅 25 MHz tCL 13 — — ns

50 MHz 6.5 — —

ETHPHYCLK 端子立ち上がり時間 25 MHz tCr — — 3.3 ns

50 MHz — — 1.66

ETHPHYCLK 端子立ち下がり時間 25 MHz tCf — — 3.3 ns

50 MHz — — 1.66

tCf
tCH

tCcyc

tCrtCL

ETHPHYCLK端子出力

測定条件：VOH = 0.7 × VCC、VOL = 0.3 × VCC、CL = 30 pFまたは15 pF
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2.5.3 リセットタイミング

図 2.23 電源投入時リセット入力タイミング

表2.62 リセットタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

RES#パルス幅 パワーオン tRESWP 2.40 — — ms 図2.23

ディープソフトウェア

スタンバイモード1
DPSBYCR.DCSSMODE = 01b tRESWD 0.51 — — 図2.24
DPSBYCR.DCSSMODE = 10b 0.67 — —

DPSBYCR.DCSSMODE = 11b 1.00 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 01b 0.51 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 10b 0.67 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 11b 1.00 — —

ディープソフトウェア

スタンバイモード2
DPSBYCR.DCSSMODE = 01b 0.51 — —

DPSBYCR.DCSSMODE = 10b 0.67 — —

DPSBYCR.DCSSMODE = 11b 1.00 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 01b 0.51 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 10b 0.67 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 11b 1.00 — —

ディープソフトウェア

スタンバイモード3
DPSBYCR.DCSSMODE = 01b 0.68 — —

DPSBYCR.DCSSMODE = 10b 0.84 — —

DPSBYCR.DCSSMODE = 11b 1.20 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 01b 0.68 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 10b 0.84 — —

DPSBYCR.LDOSSMODE = 11b 1.20 — —

ソフトウェアスタンバイモード tRESWS 0.55 — —

CPUディープスリープモード
(SCKSCR.CKSEL[2:0] = 100b)

tRESWSODS 0.16 — —

CPUディープスリープモード
(SCKSCR.CKSEL[2:0] = 100b以外 )

tRESWDS 0.04 — —

RES#解除後待機時間 tRESWT — 78.7 79.1 µs 図2.23

内部リセット(IWDTリセット、WDTリセット、バスエラーリセット、共

通メモリエラーリセット、ソフトウェアリセット、ローカルメモリエラー
リセット )解除後の待機時間

tRESWT2 — 78.7 79.1 µs

RSTOUT#出力パルス幅 OFS1.ROWSEL[2:0] = 000b tROUT 0.25 0.28 0.31 ms 図2.25
OFS1.ROWSEL[2:0] = 100b 0.50 0.55 0.62

OFS1.ROWSEL[2:0] = 101b 1.00 1.10 1.23

OFS1.ROWSEL[2:0] = 110b 5.00 5.50 6.12

OFS1.ROWSEL[2:0] = 111b 10.0 11.0 12.2

VCC

RES#

内部リセット信号

(Low有効)

tRESWP

tRESWT

VCCmin (注1)

注1. VCCminはMCUの最低保証電圧を示します。



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 167 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.24 リセット入力タイミング

図 2.25 RSTOUT# 出力動作

RES#

内部リセット信号

(Low有効)

tRESWD, tRESWS, 
tRESWSODS, tRESWDS

tRESWT

RES#/RSTOUT#

内部リセット信号

OFS1.RODIS

tROUT
 (注1)

OFS1.ROWSEL[2:0]で設定

注1. tROUTは、内部リセットが解除されてからOFS1.ROWSEL[2:0]ビットで設定された時間だけカウントした値です。

カウント終了後、RSTOUT#出力が解除されます。
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2.5.4 低消費電力状態からの復帰タイミング

各クロックの周波数は、以下の記号で表します。

fMOCO：MOCO クロック (8 MHz)、fMOCOmin：MOCO クロックの Min 値 (7.2 MHz)

fSRCCLK：表 2.64 ～表 2.67 に示すシステムクロック

fPLL：PLL1 回路クロック

fICLK：システムクロック (ICLK)

fMOSC：MOSC クロック

fHOCO：HOCO クロック

fSOSC：SOSC クロック (32.768 kHz)

注 . 他の周波数での復帰時間を計算するには、以下の式を使用してください。
tDSLP (typ) = 44 / fMOCO + 9 / fICLK + 0.6 [µs], tDSLP (max) = 44 / fMOCOmin + 9 / fICLK + 3.3 [µs]
(fMOCO：MOCOの周波数 [MHz]、fMOCOmin：MOCOの周波数MIN値 [MHz]、fICLK：ICLKの周波数 [MHz])

注1. メインクロック発振器スタンバイコントロールレジスタ (MOSCSCR)のMOSCSOKPビットの状態です。 発振継続は“1”、発振

停止は “0”。
注2. 高速オンチップオシレータコントロールレジスタ (HOCOCR)のHCSTPビットの状態です。発振継続は “0”、発振停止は“1”。

表2.63 ディープスリープモードからの復帰時間

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

CPU ディープスリープモードからの復帰時間 tDSLP — 6.13 9.44 µs ICLK = 300 MHz

表2.64 ソフトウェアスタンバイモード1からの復帰時間

システムクロック 入力クロックソース 記号 min typ max 単位 測定条件

PLL1出力クロック
P

MOSC (水晶振動

子を接続 )
発振継続 (注1) tSBYPC — 132 194 µs PLL1P = 300 MHz

ICLK = MRICLK = PCLKE = 
300 MHz
PCLKA = PCLKD = MRPCLK = 
BCLK = 150 MHz
PCLKB = 75 MHz (4 分周)

発振停止 (注1) — 2209 2499

MOSC (外部クロックを接続) tSBYPE — 132.5 194

HOCO 発振継続 (注2) tSBYPH — 132.5 194

発振停止 (注2) — 142.7 205

メインクロック

発振器(MOSC)
水晶振動子 発振継続 (注1) tSBYMC — 24.3 62.4 µs メインクロック = 48 MHz

ICLK = 48 MHz
発振停止 (注1) — 2091 2368

外部クロック tSBYEX — 24.3 62.4

高速オンチップオシレータ(HOCO) 発振継続 (注2) tSBYHO — 22.9 25.7 µs 高速クロック = 48 MHz
ICLK = 48 MHz

発振停止 (注2) — 25.4 70.1

サブクロック発振器(SOSC) tSBYSC — 569 569 µs サブクロック = 32.768 kHz
ICLK = 32.768 kHz

中速オンチップオシレータ(MOCO) tSBYMO — 23.9 26.7 µs 中速クロック = 8 MHz
ICLK = 8 MHz
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上記表で使用される記号は、以下の計算式を示します。
n：SCKDIVCR、および SCKDIVCR2 レジスタで設定される分周値のうち、最も大きな値

[TYP 値 ] FG = 14/fMOCO + 2/fICLK
[MAX 値 ] FG = 14/fMOCOmin + 2/fICLK
[TYP 値 ] B = 発振安定時間 /fMOCO + 158/fMOCO + 0.3
[MAX 値 ] B = 発振安定時間 /fMOCOmin + 158/fMOCO + 0.59
[TYP 値 ] C = (10.5 + 2.5n)/fMOCO + 2.5/fSRCCLK + 2/fICLK
[MAX 値 ] C は TYP 値と同じ計算式

[TYP 値 ] D = 7/fMOCO + 8/fICLK
[MAX 値 ] D = 7/fMOCOmin + 8/fICLK
[TYP 値 ] H = 2/fICLK
[MAX 値 ] H は TYP 値と同じ計算式

tMAINOSCWT：メインクロック発振安定待機時間

注 . 計算式で、(TYP)と (MAX)の区別がないところは、同じ計算式になります。
注1. メインクロック発振器スタンバイコントロールレジスタ (MOSCSCR)のMOSCSOKPビットの状態です。 発振継続は“1”、発振

停止は “0”。
注2. 高速オンチップオシレータコントロールレジスタ (HOCOCR)のHCSTPビットの状態です。発振継続は “0”、発振停止は“1”。

表2.65 ソフトウェアスタンバイモード1からの復帰時間計算式

システムクロック 入力クロックソース 記号 計算式 (TYP) 計算式 (MAX)

PLL1出力クロッ

クP
MOSC (水晶

振動子を接続)
発振継続 (注1) tSBYPC FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 

+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))
FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

発振停止 (注1) FG + MAX ((tMAINOSCWT + 118.3), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((tMAINOSCWT + 178), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

MOSC (外部クロックを接続) tSBYPE FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

HOCO 発振継続 (注2) tSBYPH FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

発振停止 (注2) FG + MAX ((140, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((202, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

メインクロック

発振器(MOSC)
水晶振動子 発振継続 (注1) tSBYMC FG + MAX (発振安定時間(11.5), B, C) + 

MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))
FG + MAX (発振安定時間(59.3), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

発振停止 (注1) FG + MAX (tMAINOSCWT, B, C) + MAX 
(D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((tMAINOSCWT + 46.6), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

外部クロック tSBYEX FG + MAX (発振安定時間(11.5), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

FG + MAX (発振安定時間(59.3), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

高速オンチップオシレータ
(HOCO)

発振継続 (注2) tSBYHO FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fHOCO))

発振停止 (注2) FG + MAX (20, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (67, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

サブクロック発振器(SOSC) tSBYSC FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fSOSC))

中速オンチップオシレータ(MOCO) tSBYMO FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOCO))
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注1. メインクロック発振器スタンバイコントロールレジスタ (MOSCSCR)のMOSCSOKPビットの状態です。 発振継続は“1”、発振

停止は “0”。
注2. 高速オンチップオシレータコントロールレジスタ (HOCOCR)のHCSTPビットの状態です。発振継続は “0”、発振停止は“1”。

表2.66 ソフトウェアスタンバイモード2からの復帰時間
条件：ソフトウェアスタンバイコントロールレジスタ1 (SSCR1)のSS2FRビットが “1” (高速復帰機能有効 )、かつSS2LP[1:0]

ビットがSS2LP_1 (低電力設定1)
電圧スケーリング制御レジスタ (VSCR)のVSCM[2:0]ビットが “010b” (0.90 V)
SSTBY電圧スケーリング制御レジスタ (SVSCR)のSVMCM[2:0]ビットが “010b” (0.90 V)
PLLn-LDOコントロールレジスタ (PLLnLDOCR、n = 1, 2)のLDOSTPビットが両レジスタとも “1” (LDO停止 )

システムクロック 入力クロックソース 記号 min typ max 単位 測定条件

PLL1出力クロック
P

MOSC (水晶振動

子を接続 )
発振継続 (注1) tSBYPC — 294 355 µs PLL1P = 300 MHz

ICLK = MRICLK = PCLKE = 
300 MHz
PCLKA = PCLKD = MRPCLK = 
BCLK = 150 MHz
PCLKB = 75 MHz (4 分周)

発振停止 (注1) — 2370 2660

MOSC (外部クロックを接続) tSBYPE — 294 355

HOCO 発振継続 (注2) tSBYPH — 294 355

発振停止 (注2) — 304 367

メインクロック

発振器(MOSC)
水晶振動子 発振継続 (注1) tSBYMC — 202 251 µs メインクロック = 48 MHz

ICLK = 48 MHz
発振停止 (注1) — 2252 2529

外部クロック tSBYEX — 202 251

高速オンチップオシレータ(HOCO) 発振継続 (注2) tSBYHO — 200 243 µs 高速クロック = 48 MHz
ICLK = 48 MHz

発振停止 (注2) — 203 252

サブクロック発振器(SOSC) tSBYSC — 729 729 µs サブクロック = 32.768 kHz
ICLK = 32.768 kHz

中速オンチップオシレータ(MOCO) tSBYMO — 201 244 µs 中速クロック = 8 MHz
ICLK = 8 MHz
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上記表で使用される記号は、以下の計算式を示します。
n：SCKDIVCR、および SCKDIVCR2 レジスタで設定される分周値のうち、最も大きな値

[TYP 値 ] FG = CYC + 2/fICLK
[MAX 値 ] FG = CYC + 2/fICLK (CYC の値は、表 2.68 を参照 )
[TYP 値 ] B = 発振安定時間 /fMOCO + 193/fMOCO + 11.6
[MAX 値 ] B = 発振安定時間 /fMOCOmin + 193/fMOCO + 51
[TYP 値 ] C = (10.5 + 2.5n)/fMOCO + 2.5/fSRCCLK + 2/fICLK
[MAX 値 ] C は TYP 値と同じ計算式

[TYP 値 ] D = 18/fMOCO + 9/fICLK
[MAX 値 ] D = 18/fMOCOmin + 9/fICLK
[TYP 値 ] H = 2/fICLK
[MAX 値 ] H は TYP 値と同じ計算式

tMAINOSCWT：メインクロック発振安定待機時間

注 . 計算式で、(TYP)と (MAX)の区別がないところは、同じ計算式になります。
注1. メインクロック発振器スタンバイコントロールレジスタ (MOSCSCR)のMOSCSOKPビットの状態です。 発振継続は“1”、発振

停止は “0”。
注2. 高速オンチップオシレータコントロールレジスタ (HOCOCR)のHCSTPビットの状態です。発振継続は “0”、発振停止は“1”。

表2.67 ソフトウェアスタンバイモード2からの復帰時間計算式

システムクロック 入力クロックソース 記号 計算式 (TYP) 計算式 (MAX)

PLL1出力クロッ

クP
MOSC (水晶

振動子を接続)
発振継続 (注1) tSBYPC FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 

+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))
FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

発振停止 (注1) FG + MAX ((tMAINOSCWT + 118.3), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((tMAINOSCWT + 178), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

MOSC (外部クロックを接続) tSBYPE FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

HOCO 発振継続 (注2) tSBYPH FG + MAX (発振安定時間(129.8), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (発振安定時間(190.7), B, C) 
+ MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

発振停止 (注2) FG + MAX ((140, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((202, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

メインクロック

発振器(MOSC)
水晶振動子 発振継続 (注1) tSBYMC FG + MAX (発振安定時間(11.5), B, C) + 

MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))
FG + MAX (発振安定時間(59.3), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

発振停止 (注1) FG + MAX (tMAINOSCWT, B, C) + MAX 
(D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX ((tMAINOSCWT + 46.6), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fPLL))

外部クロック tSBYEX FG + MAX (発振安定時間(11.5), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

FG + MAX (発振安定時間(59.3), B, C) + 
MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOSC))

高速オンチップオシレータ
(HOCO)

発振継続 (注2) tSBYHO FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fHOCO))

発振停止 (注2) FG + MAX (20, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

FG + MAX (67, B, C) + MAX (D, H + 
(2/fICLK + 2n/fPLL))

サブクロック発振器(SOSC) tSBYSC FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fSOSC))

中速オンチップオシレータ(MOCO) tSBYMO FG + MAX (発振安定時間(0), B, C) + MAX (D, H + (2/fICLK + 2n/fMOCO))
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注1. PLLn-LDOコントロールレジスタ (PLLnLDOCR, n = 1, 2)のLDOSTPビットが両レジスタとも “1” (LDO停止 )、または SKEEP
ビットが両レジスタとも “1” (前の状態保持 )の場合、HOCO-LDOコントロールレジスタ (HOCOLDOCR)のLDOSTPビットと、
SKEEPビットが共に “0”の場合は、CYC = 56、片方が“1”の場合は、CYC = 27になります。

注2. ソフトウェアスタンバイコントロールレジスタ1 (SSCR1)のSS2FRビットが “1” (高速復帰機能有効 )の場合、PLLn-LDOコン
トロールレジスタ (PLLnLDOCR, n = 1, 2)のLDOSTPビットが両レジスタとも “1” (LDO停止)、またはSKEEPビットが両レジ

スタとも “1” (前の状態保持)の場合、CYC = 162、そうでない場合は、CYC = 327になります。

表2.68 CYC値

SSCR1.SS2LP[1:0] VSCR.VSCM[2:0] SVSCR.SVSCM[2:0] CYC 単位 備考

SS2LP_0 VSCR_1 SVSCR_1 237 サイクル  (注1)

SVSCR_2 379 —

SVSCR_3 591

SVSCR_4 696

SVSCR_5 802

VSCR_2 SVSCR_1 379 —

SVSCR_2 237  (注1)

SVSCR_3 538 —

SVSCR_4 643

SVSCR_5 749

SS2LP_1 VSCR_1 SVSCR_2 514 サイクル —

SVSCR_3 726

SVSCR_4 831

SVSCR_5 937

VSCR_2 SVSCR_2 459  (注2)

SVSCR_3 673 —

SVSCR_4 778

SVSCR_5 884
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DSTBY1：ディープソフトウェアスタンバイモード 1
DSTBY2：ディープソフトウェアスタンバイモード 2
DSTBY3：ディープソフトウェアスタンバイモード 3

表2.69 ディープソフトウェアスタンバイモードからの復帰時間

項目 DPSBYCR設定値 記号 min typ max 単位 測定条件

DCDC モード DSTBY1 DCSSMODE = 01b tDBSY — 296 346 µs 図2.27
DCSSMODE = 10b — 456 506
DCSSMODE = 11b — 776 826

DSTBY2 DCSSMODE = 01b — 296 346
DCSSMODE = 10b — 456 506
DCSSMODE = 11b — 776 826

DSTBY3 DCSSMODE = 01b — 483 604
DCSSMODE = 10b — 643 764
DCSSMODE = 11b — 963 1084

LDO モード DSTBY1 LDOSSMODE = 01b tDBSY — 208 268 µs 図2.27
LDOSSMODE = 10b — 226 307
LDOSSMODE = 11b — 250 353

DSTBY2 LDOSSMODE = 01b — 262 291
LDOSSMODE = 10b — 262 307
LDOSSMODE = 11b — 262 353

DSTBY3 LDOSSMODE = 01b — 449 549
LDOSSMODE = 10b — 449 565
LDOSSMODE = 11b — 449 611

ディープソフトウェアスタンバイモード解除後待機時間 tDBSYWT 22.2 — 33.6 µs
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図 2.26 ソフトウェアスタンバイモード解除タイミング
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図 2.27 ディープソフトウェアスタンバイモード解除タイミング

発振器

IRQ

内部リセット

(Low有効)

リセット例外処理開始

ディープソフトウェアスタンバイモード

ディープソフトウェア

スタンバイリセット

(Low有効)

tDSBY
tDSBYWT
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2.5.5 制御信号タイミング

注 . ソフトウェアスタンバイモード時は最小200 nsです。
注 . システムクロックソースを切り替える場合、切り替えるクロックソースの4クロックサイクルを足します。

注1. tPBcyc：PCLKBの周期

注2. tNMICK は、NMIデジタルフィルタサンプリングクロックの周期
注3. tIRQCK は、IRQデジタルフィルタサンプリングクロックの周期

図 2.28 NMI 割り込み入力タイミング

図 2.29 IRQ 割り込み入力タイミング

表2.70 制御信号タイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

NMIパルス幅 デジタルフィルタ無効 tPBcyc × 2≦200 ns tNMIW 200 — — ns 図2.28
tPBcyc × 2 > 200 ns tPBcyc × 2 (注 1) — —

デジタルフィルタ有効 tNMICK × 3≦200 ns 200 — —

tNMICK × 3 > 200 ns tNMICK × 3.5 (注 2) — —

IRQパルス幅 デジタルフィルタ無効 tPBcyc × 2≦200 ns tIRQW 200 — — ns 図2.29
tPBcyc × 2 > 200 ns tPBcyc × 2 (注 1) — —

デジタルフィルタ有効 tIRQCK × 3≦200 ns 200 — —

tIRQCK × 3 > 200 ns tIRQCK × 3.5 (注 3) — —

NMI

tNMIW tNMIW

IRQn

tIRQW tIRQW
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2.5.6 バスタイミング

注 . 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ使用できます。
注 . 型名がR5K574Mxx4yy (yy = BG, BD, AE)の場合のみ保証します。

表2.71 バスタイミング (1)
条件：CS領域コントローラ使用時

EBCLK端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
その他の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時
EBCLK = 100 MHz
VCC = VCC2 = 3.0～3.63 V, C = 15 pF

項目 記号 min max 単位 測定条件

アドレス遅延時間 tAD 0.5 10.8 ns 図2.30～図2.37

バイトコントロール遅延時間 tBCD 0.5 10.8 ns

CS#遅延時間 tCSD 0.5 10.8 ns

ALE遅延時間 tALED 0.5 10.8 ns

RD#遅延時間 tRSD 0.5 10.8 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 10.8 — ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 — ns

WR#遅延時間 tWRD 0.5 10.8 ns

ライトデータ遅延時間 tWDD 0.5 10.8 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5 — ns

WAIT#セットアップ時間 tWTS 10.8 — ns

WAIT#ホールド時間 tWTH 0 — ns

BREQ#セットアップ時間 tBRS 12.5 — ns

BREQ#ホールド時間 tBRH 0 — ns

BACK#遅延時間 tBAC 0.5 12.5 ns

バス開放時間 tBRL — 12.5 ns

バス取得時間 tBAQ — 12.5 ns
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図 2.30 アドレス / データマルチプレクスバスのリードアクセスタイミング

表2.72 バスタイミング (2)
条件：CS領域コントローラ使用時

EBCLK端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
その他の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時
EBCLK = 60 MHz
VCC = VCC2 = 2.7～3.63 V, C = 30 pF

項目 記号 min max 単位 測定条件

アドレス遅延時間 tAD 0.5 12.5 ns 図2.30～図2.37

バイトコントロール遅延時間 tBCD 0.5 12.5 ns

CS#遅延時間 tCSD 0.5 12.5 ns

ALE遅延時間 tALED 0.5 12.5 ns

RD#遅延時間 tRSD 0.5 12.5 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 12.5 — ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 — ns

WR#遅延時間 tWRD 0.5 12.5 ns

ライトデータ遅延時間 tWDD 0.5 12.5 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0 — ns

WAIT#セットアップ時間 tWTS 12.5 — ns

WAIT#ホールド時間 tWTH 0 — ns

BREQ#セットアップ時間 tBRS 12.5 — ns

BREQ#ホールド時間 tBRH 0 — ns

BACK#遅延時間 tBAC — 12.5 ns

バス開放時間 tBRL — 12.5 ns

バス取得時間 tBAQ — 12.5 ns

アドレスバス/
データバス

データリード
(RD#)

tAD

BCLK

アドレスバス

アドレスラッチ
(ALE)

チップセレクト
(CS1#)

tALED

TW1 TW2 Tn1

tAD tAD
tRDS

Tn2

tRSD tRSD

TW3 TW4 TW5 Tend

Ta1 Ta1 Tan

アドレスサイクル データサイクル

tRDH

tALED

tCSD
tCSD
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図 2.31 アドレス / データマルチプレクスバスのライトアクセスタイミング
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tWDD tWDH
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図 2.32 外部バスタイミング / ノーマルリードサイクル ( バスクロック同期 )
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図 2.33 外部バスタイミング / ノーマルライトサイクル ( バスクロック同期 )
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注1.　WDON、WDOFFは、1以上を設定してください。
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図 2.34 外部バスタイミング / ページリードサイクル ( バスクロック同期 )

図 2.35 外部バスタイミング / ページライトサイクル ( バスクロック同期 )
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図 2.36 外部バスタイミング / 外部ウェイト制御

図 2.37 外部バスタイミング /BREQ, BACK
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注 . 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ使用できます。

注 . 型名がR5K574Mxx4yy (yy = BG, BD, AE)の場合のみ保証します。

注 . 型名がR5K574Mxx4yy (yy = BG, BD, AE)の場合のみ保証します。

表2.73 バスタイミング (3)
条件：SDRAM領域コントローラ使用時

SDCLK端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
その他の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時
SDCLK = 133 MHz
VCC = VCC2 = 3.0～3.63 V, C = 15 pF

項目 記号 min max 単位 測定条件

アドレス遅延時間2 (SDRAM) tAD2 0.8 6 ns 図2.38～図2.45

CS#遅延時間2 (SDRAM) tCSD2 0.8 6 ns

DQM遅延時間(SDRAM) tDQMD 0.8 6 ns

CKE遅延時間(SDRAM) tCKED 0.8 6 ns

リードデータセットアップ時間2 (SDRAM) tRDS2 2.1 — ns

リードデータホールド時間2 (SDRAM) tRDH2 0 — ns

ライトデータ遅延時間2 (SDRAM) tWDD2 — 6 ns

ライトデータホールド時間2 (SDRAM) tWDH2 0.8 — ns

WE#遅延時間(SDRAM) tWED 0.8 6 ns

RAS#遅延時間(SDRAM) tRASD 0.8 6 ns

CAS#遅延時間(SDRAM) tCASD 0.8 6 ns

BREQ#セットアップ時間2 (SDRAM) tBRS2 12.5 — ns

BREQ#ホールド時間2 (SDRAM) tBRH2 0.8 — ns

BACK#遅延時間2 (SDRAM) tBAC2 0.8 12.5 ns

バス開放時間2 (SDRAM) tBRL2 0.8 12.5 ns

バス取得時間2 (SDRAM) tBAQ2 0 12.5 ns

表2.74 バスタイミング (4)
条件：SDRAM領域コントローラ使用時

SDCLK端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
その他の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時
SDCLK = 100 MHz
VCC = VCC2 = 3.0～3.63 V, C = 15 pF

項目 記号 min max 単位 測定条件

アドレス遅延時間2 (SDRAM) tAD2 0.8 8.5 ns 図2.38～図2.45

CS#遅延時間2 (SDRAM) tCSD2 0.8 8.5 ns

DQM遅延時間(SDRAM) tDQMD 0.8 8.5 ns

CKE遅延時間(SDRAM) tCKED 0.8 8.5 ns

リードデータセットアップ時間2 (SDRAM) tRDS2 4 — ns

リードデータホールド時間2 (SDRAM) tRDH2 0 — ns

ライトデータ遅延時間2 (SDRAM) tWDD2 — 8.5 ns

ライトデータホールド時間2 (SDRAM) tWDH2 0.8 — ns

WE#遅延時間(SDRAM) tWED 0.8 8.5 ns

RAS#遅延時間(SDRAM) tRASD 0.8 8.5 ns

CAS#遅延時間(SDRAM) tCASD 0.8 8.5 ns

BREQ#セットアップ時間2 (SDRAM) tBRS2 12.5 — ns

BREQ#ホールド時間2 (SDRAM) tBRH2 0.8 — ns

BACK#遅延時間2 (SDRAM) tBAC2 0.8 12.5 ns

バス開放時間2 (SDRAM) tBRL2 0.8 12.5 ns

バス取得時間2 (SDRAM) tBAQ2 0 12.5 ns
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表2.75 バスタイミング (5)
条件：SDRAM領域コントローラ使用時

SDCLK端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
その他の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時
SDCLK = 60 MHz
VCC = VCC2 = 2.70～3.63 V, C = 30 pF

項目 記号 min max 単位 測定条件

アドレス遅延時間2 (SDRAM) tAD2 0.8 12.5 ns 図2.38～図2.45

CS#遅延時間2 (SDRAM) tCSD2 0.8 12.5 ns

DQM遅延時間(SDRAM) tDQMD 0.8 12.5 ns

CKE遅延時間(SDRAM) tCKED 0.8 12.5 ns

リードデータセットアップ時間2 (SDRAM) tRDS2 10 — ns

リードデータホールド時間2 (SDRAM) tRDH2 0 — ns

ライトデータ遅延時間2 (SDRAM) tWDD2 — 12.5 ns

ライトデータホールド時間2 (SDRAM) tWDH2 0.8 — ns

WE#遅延時間(SDRAM) tWED 0.8 12.5 ns

RAS#遅延時間(SDRAM) tRASD 0.8 12.5 ns

CAS#遅延時間(SDRAM) tCASD 0.8 12.5 ns

BREQ#セットアップ時間2 (SDRAM) tBRS2 12.5 — ns

BREQ#ホールド時間2 (SDRAM) tBRH2 0.8 — ns

BACK#遅延時間2 (SDRAM) tBAC2 0.8 12.5 ns

バス開放時間2 (SDRAM) tBRL2 0.8 12.5 ns

バス取得時間2 (SDRAM) tBAQ2 0 12.5 ns
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図 2.38 SDRAM 空間シングルリードバスタイミング
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図 2.39 SDRAM 空間シングルライトバスタイミング
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図 2.40 SDRAM 空間複数リードバスタイミング
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図 2.41 SDRAM 空間複数ライトバスタイミング
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図 2.42 SDRAM 空間複数リード行またぎバスタイミング
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アドレス

C0 (カラム
アドレス0) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

PRA
 コマンド

PRA
 コマンド

t WED t WED t WED t WED
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図 2.43 SDRAM 空間モードレジスタセットバスタイミング

A18～A0

SDCLK端子

SDCS#

AP (注1)

DQMn

D31～D0

RAS#

CAS#

WE#

CKE

SDRAMコマンド

(Hi-Z)

(High)

tCASD

tRASD

tCSD2

t AD2  

MRS

t AD2  

t AD2  

t AD2  

tCASD

tRASD

tCSD2

注1. SDRAMのプリチャージ設定コマンド(Precharge-sel)を出力するアドレス端子です。

t WED t WED
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図 2.44 SDRAM 空間セルフリフレッシュバスタイミング

図 2.45 外部バスタイミング /BREQ, BACK

A18～A0

(RFS)

SDCLK端子

SDCS#

AP (注1)

DQMn

D31～D0

RAS#

CAS#

WE#

CKE

(Hi-Z)

tCKED

(High)

tCASDtCASDtCASD

tRASD tRASD tRASD

t CSD2t CSD2t CSD2

t AD2  

t AD2  

(RFA)Ts (RFX) (RFA)

t AD2  

t AD2  

t CSD2 t CSD2t CSD2t CSD2

tRASD tRASD tRASD tRASD

tCASD tCASD tCASD tCASD

tCKED

注1. SDRAMのプリチャージ設定コマンド(Precharge-sel)を出力するアドレス端子です。

SDRAMコマンド

t DQMD t DQMD

tBRH2

SDCLK

BREQ#

tBRS2

BACK#

tBAC2

tBRL2

A18～A0
D31～D0

その他制

御信号

tBRH2 tBRS2

tBAC2

tBAQ2
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2.5.7 内蔵周辺モジュールタイミング

2.5.7.1 I/O ポート

注1. tIcyc：ICLKの周期

図 2.46 I/O ポート入力タイミング

2.5.7.2 TMR

注1. tPBcyc：PCLKBの周期

図 2.47 TMR クロック入力タイミング

表2.76 I/Oポートタイミング

項目 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

I/Oポート 入力データパルス幅 tPRW 7.5 — tIcyc 図2.46

表2.77 TMRタイミング

項目 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

TMR タイマクロックパルス幅 単エッジ指定 tTMCWH, 
tTMCWL

1.5 — tPBcyc 図2.47

両エッジ指定 2.5 —

ポート

tPRW

PCLKB

TMCI0～TMCI3

tTMCWL tTMCWH
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2.5.7.3 CMTW

注1. tPBcyc：PCLKBの周期

図 2.48 CMTW インプットキャプチャ入力タイミング

2.5.7.4 POEG

注1. tPAcyc：PCLKAの周期

表2.78 CMTWタイミング

項目 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

CMTW インプットキャプチャ入力
パルス幅

単エッジ指定 tCMTWTICW 1.5 — tPBcyc 図2.48

両エッジ指定 2.5 —

表2.79 POEGタイミング

項目 記号 min max 単位 
(注1) 測定条件

POEG GTETRGn入力パルス幅(n = A～D) tPOEGW 1.5 — tPAcyc

POEGn入力パルス幅(n = A～D) tPOEGW2 1.5 — tPAcyc

出力ディセーブル

時間

GTETRGn端子の入力

レベル検出

(フラグ経由 )

tPOEGDI — 3 PCLKA + 0.34 µs デジタルノイズフィルタ不使用

時(POEGGn.NFEN = 0 
(n = A～D))

POEGn端子の入力レ

ベル検出
(フラグ経由 )

tPOEGDI2 — 3 PCLKA + 0.34 デジタルノイズフィルタ不使用

時(POEGG2n.NFEN = 0 
(n = A～D))

POEGn端子変化 tPOEGDI3 — 4 PCLKA + 0.34 立ち下がりエッジ検出または立

ち上がりエッジ検出時
(POEGG2n.PIDM[1:0] = 01b
または10b)

GPTWからの出力停止
信号検出

(デットタイムエラー、 
同時High出力、同時

Low出力 )

tPOEGDE — 0.5

DSMIFからの出力停止

信号検出

tPOEGDD — 0.5

レジスタ設定 tPOEGDS — 1 PCLKA + 0.3 レジスタアクセス時間は除く

メインクロック発振停

止検出

tPOEGDOS — 2

インプット
キャプチャ入力

PCLKB

tCMTWICW
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2.5.7.5 GPTW

注1. tGTcyc：GTCLKの周期
注2. tPAcyc：PCLKAの周期

表2.80 GPTWタイミング

項目 記号 min max 単位
 (注1、注2) 測定条件

GPTW インプットキャプチャ入力パルス幅

(サイクル )
単エッジ指定 tGTICW 1.5 — tGTcyc

両エッジ指定 2.5 —

外部トリガ入力パルス幅 (サイクル ) 単エッジ指定 tGTEW 1.5 — tPAcyc

両エッジ指定 2.5 —

タイマクロックパルス幅 tGTCKWH, 
tGTCKWL

1.5 — tPAcyc
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2.5.7.6 RSCI

注1. tPAcyc：PCLKAの周期

図 2.49 SCK クロック入力タイミング

表2.81 RSCIタイミング(調歩同期式モード )
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

RSCI 
(調歩同期

式 )

入力クロックサイクル tScyc 4 — tPAcyc 図2.49

入力クロックパルス幅 tSCKW 0.4 0.6 tScyc

入力クロック立ち上がり時間 tSCKr — 0.1 ns

入力クロック立ち下がり時間 tSCKf — 0.1 ns

出力クロックサイクル tScyc 6 — tPAcyc

出力クロックパルス幅 tSCKW 0.4 0.6 tScyc

出力クロック立ち上がり時間 2.70 V以上 tSCKr — 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

出力クロック立ち下がり時間 2.70 V以上 tSCKf — 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

tSCKW tSCKr tSCKf

tScyc

SCKn

(n = 000～012)
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注1. tTcyc：TCLK (PCLKA、またはSCICLK)の周期

注2. 所属グループのうち端子名の後ろに -A が付加されている端子を使用した場合

表2.82 RSCIタイミング(クロック同期式モード)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

RSCI 
(クロック

同期式)

出力クロックサイクル マスタ 2.70 V以上 tScyc 2 (TCLK ≦ 120 MHz) — tTcyc 図2.50
4 (TCLK > 120 MHz) —

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 60 MHz) —

4 (TCLK ≦ 120 MHz) —

8 (TCLK > 120 MHz) —

入力クロックサイクル スレーブ 2.70 V以上 2 — tTcyc

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 100 MHz) —

4 (TCLK > 100 MHz) —

クロックHighパルス

幅

マスタ tSCKWH 0.4 0.6 tScyc

スレーブ 0.4 0.6

クロックLowパルス

幅

マスタ tSCKWL 0.4 0.6 tScyc

スレーブ 0.4 0.6

クロック立ち上がり /
立ち下がり時間

出力 2.70 V以上 tSCKr, 
tSCKf

— 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

入力 1.62 V以上 — 1.0 µs

データ入力セットアッ
プ時間

マスタ(高速端子 ) (注2) tSU 2.6 — ns

マスタ 2.8 —

スレーブ 2.70 V以上 3.3 —

1.62 V以上 5.3 —

データ入力ホールド時

間

マスタ 2.70 V以上 tH 7.5 — ns

1.62 V以上 9.5 —

スレーブ 2.70 V以上 3.0 —

1.62 V以上 5.0 —

データ出力遅延時間 マスタ(高速端子 ) (注2) tOD — 5.0 ns

マスタ — 5.0

スレーブ

(高速端子) 
(注2)

2.70 V以上 — 15

1.62 V以上 — 23

スレーブ 2.70 V以上 — 21

1.62 V以上 — 29

データ立ち上がり /
立ち下がり時間

出力 2.70 V以上 tDr, tDf — 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

入力 — 1.0 µs



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 198 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.50 RSCI 入出力タイミング / クロック同期式モード

tTXD

tRXS tRXH

TXDn

RXDn

SCKn

(n = 000～012)
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注1. tPAcyc：PCLKAの周期
注2. Cbはバスラインの容量総計です。

図 2.51 簡易 IIC バスインタフェース入出力タイミング

表2.83 簡易 IICタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 記号 min max (注 1) 単位 測定条件

簡易 IIC 
(スタンダードモード)

SSCL、SSDA入力立ち上がり時間 tSr — 1000 ns 図2.51

SSCL、SSDA入力立ち下がり時間 tSf — 300

SSCL、SSDA入力スパイクパルス除去時間 tSP 0 4 × tPAcyc

データ入力セットアップ時間 tSDAS 250 —

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 —

SSCL、SSDAの容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

簡易 IIC 
(ファストモード)

SSCL、SSDA入力立ち上がり時間 tSr — 300 ns

SSCL、SSDA入力立ち下がり時間 tSf — 300

SSCL、SSDA入力スパイクパルス除去時間 tSP 0 4 × tPAcyc

データ入力セットアップ時間 tSDAS 100 —

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 —

SSCL、SSDAの容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

VIH

VIL

tSTAH

tSCLH

tSCLL

P (注1) S (注1)

tSf tSr

tSCL
tSDAH

tSDAS

tSTAS tSP tSTOS

P (注1)

tBUF

注1. S、P、Srはそれぞれ以下の条件を示します。

S : 開始条件

P : 停止条件

Sr: 再開始条件

測定条件

VIH = 0.7 × VCCまたは0.7 × VCC2,
VIL = 0.3 × VCCまたは 0.3 × VCC2,
VOL = 0.6 V, IOL = 6 mA

Sr (注1)

SSDAn

SSCLn

(n = 000～012)
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表2.84 簡易SPIタイミング  (1 / 2)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

簡易
SPI

出力クロックサイ
クル

マスタ 2.70 V以上 tSPcyc 2 (TCLK ≦ 120 MHz) 65536 tTcyc 図2.52
4 (TCLK > 120 MHz) 65536

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 60 MHz) 65536

4 (TCLK ≦ 120 MHz) 65536

8 (TCLK > 120 MHz) 65536

入力クロックサイ

クル

スレーブ 2.70 V以上 2 — tTcyc

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 100 MHz) —

4 (TCLK > 100 MHz) —

クロックHighパルス幅 tSPCKWH 0.4 0.6 tSPcyc

クロックLowパルス幅 tSPCKWL 0.4 0.6

クロック立ち上が

り /立ち下がり時間

出力 2.70 V以上 tSPCKr, 
tSPCKf

— 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

入力 — 1.0 µs

データ入力セット

アップ時間

マスタ (高速端子) (注2) tSU –1.5 — ns 図2.53、
図2.54

マスタ 2.0 —

スレーブ 2.70 V以上 2.5 —

1.62 V以上 4.5 —

データ入力ホール

ド時間

マスタ 2.70 V以上 tH 7.5 — ns

1.62 V以上 9.5 —

スレーブ 2.70 V以上 2.5 —

1.62 V以上 4.5 —

データ出力遅延時
間

マスタ
(高速端子) 
(注2)

2.70 V以上 tOD — 3.0 ns

1.62 V以上 — 4.5

マスタ 2.70 V以上 — 3.5

1.62 V以上 — 5.5

スレーブ

(高速端子) 
(注2)

2.70 V以上 — 15

1.62 V以上 — 23

スレーブ 2.70 V以上 — 21

1.62 V以上 — 29

データ出力ホール

ド時間

マスタ

(高速端子) 
(注2)

2.70 V以上 tOH –3.0 — ns

1.62 V以上 –4.5 —

マスタ 2.70 V以上 –3.5 —

1.62 V以上 –5.5 —

スレーブ 0 —

データ立ち上がり /
立ち下がり時間

出力 2.70 V以上 tDr, tDf — 3.3 ns

1.62 V以上 — 6.6

入力 — 1.0

SS 入力セットアップ時間 tLEAD 1.0 — tSPcyc 図2.55、
図2.56SS 入力ホールド時間 tLAG 1.0 —

SSデータ立ち上がり /立ち下がり時間 tSSLr, 
tSSLf

— 1.0 µs
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注1. tTcyc：TCLK (PCLKA、またはSCICLK)の周期
注2. 所属グループのうち端子名の後ろに -A が付加されている端子を使用した場合

図 2.52 簡易 SPI クロックタイミング

図 2.53 簡易 SPI タイミング ( マスタ、CPHA = 0)

簡易
SPI

スレーブアクセス時間 2.70 V以上 tSA — 3 × tTcyc + 25 

(注 1)
ns 図2.55、

図2.56
1.62 V以上 — 3 × tTcyc + 32 

(注 1)

スレーブ出力リリース時間 2.70 V以上 tREL — 3 × tTcyc + 25 

(注 1)
ns

1.62 V以上 — 3 × tTcyc + 32 

(注 1)

表2.84 簡易SPIタイミング  (2 / 2)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 (注1) 測定条件

tSPCKWH

VOH VOH

VOL VOL

VOH VOH

tSPCKWL

tSPCKr tSPCKf

VOL

tSPcyc

tSPCKWH

VIH VIH

VIL VIL

VIH VIH

tSPCKWL

tSPCKr tSPCKf

VIL

tSPcyc

VOH = 0.7 × VCCまたは0.7 × VCC2, VOL = 0.3 × VCCまたは0.3 × VCC2,
VIH = 0.7 × VCCまたは0.7 × VCC2, VIL = 0.3 × VCCまたは0.3 × VCC2

SCKn
マスタ選択出力

SCKn
スレーブ選択入力

(n = 000～012)

 

tDr, tDf

tSU tH

tOH tOD

MSB IN DATA LSB IN MSB IN

MSB OUT DATA LSB OUT IDLE MSB OUT

SCKn
(CPOL = 0)
出力

SCKn
(CPOL = 1)
出力

SMISOn
入力

SMOSIn
出力

(n = 000～012)
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図 2.54 簡易 SPI タイミング ( マスタ、CPHA = 1)

図 2.55  簡易 SPI タイミング ( スレーブ、CPHA = 0)

 

tSU tH

tOH tOD

MSB IN DATA LSB IN MSB IN

MSB OUT DATA LSB OUT IDLE MSB OUT

SCKn
(CPOL = 0)
出力

SCKn
(CPOL = 1)
出力

SMISOn
入力

SMOSIn
出力

tDr, tDf

(n = 000～012)

tDr、tDftSU tH

tLEAD

tTD

tLAG

tSA

MSB IN DATA LSB IN MSB IN

MSB OUT DATA LSB OUT MSB OUT

tOH tOD tREL

SSn#
入力

SCKn
(CPOL = 0)
入力

SCKn
(CPOL = 1)
入力

SMISOn
出力

SMOSIn
入力

(n = 000～012)
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図 2.56 簡易 SPI タイミング ( スレーブ、CPHA = 1)

 

tDr、tDf

tSA tOH

tLEAD

tTD

tLAG

tH

DATA MSB OUT

MSB IN DATA LSB IN MSB IN

LSB OUT

tSU

tOD tREL

MSB OUT

SSn#
入力

SCKn
(CPOL = 0)
入力

SCKn
(CPOL = 1)
入力

SMISOn
出力

SMOSIn
入力

(n = 000～012)
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2.5.7.7 RSPIA

表2.85 RSPIAタイミング  (1 / 2)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min (注1) max (注1) 単位 (注1) 測定条件

RSPIA クロックサイクル マスタ 3.00 V以上 tSPcyc 2 4096 tTcyc 図2.57

2.70 V以上 2 4096

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 60 MHz) 4096

4 (TCLK > 60 MHz) 4096

スレーブ 3.00 V以上 2 —

2.70 V以上 2 —

1.62 V以上 2 (TCLK ≦ 60 MHz) —

4 (TCLK > 60 MHz) —

クロックHighパルス
幅

マスタ tSPCKWH (tSPcyc – tSPCKr
– tSPCKf) / 2 – 3

— ns

スレーブ 0.4 — tSPcyc

クロックLowパルス

幅

マスタ tSPCKWL (tSPcyc – tSPCKr
– tSPCKf) / 2 – 3

— ns

スレーブ 0.4 — tSPcyc

クロック立ち上がり /
立ち下がり時間

出力 3.00 V以上 tSPCKr, 
tSPCKf

— 1.66 ns

2.70 V以上 — 3.30

1.62 V以上 — 6.60

入力 — 0.1 µs

データ入力セット
アップ時間

マスタ 3.00 V以上 tSU –1.5 — ns 図2.58、
図2.592.70 V以上 0.0 —

1.62 V以上 0.0 —

スレーブ 2.5 —

データ入力ホールド

時間

マスタ 3.00 V以上 tH 7.5 — ns

2.70 V以上 7.5 —

1.62 V以上 9.5 —

スレーブ 3.00 V以上 2.5 —

2.70 V以上 2.5 —

1.62 V以上 5.5 —

SSL セットアップ時

間

マスタ tLEAD 1 × tSPcyc – 10 8 × tSPcyc + 10 ns

スレーブ 5.0 — tTcyc 

SSL ホールド時間 マスタ tLAG 1 × tSPcyc – 10 8 × tSPcyc + 10 ns

スレーブ 5.0 — tTcyc 

TI SSP SS入力
セットアップ時間

スレーブ tTISS 2.5 — ns 図2.63、
図2.64

TI SSP SS入力
ホールド時間

スレーブ 3.00 V以上 tTISH 2.5 — ns

2.70 V以上 2.5 —

1.62 V以上 5.5 —

TI SSP次アクセス時
間

スレーブ tTIND 2 × tTcyc + SLNDL × 
tTcyc

— ns

TI SSPマスタSS出
力遅延時間

マスタ 3.00 V以上 tTISSOD — 4.0 ns 図2.60

2.70 V以上 — 8.0

1.62 V以上 — 8.0
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注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

注1. tTcyc：TCLK (PCLKA、またはSPICLK)の周期
注2. グループ -Aの場合

注3. グループ -A以外の場合

RSPIA データ出力遅延時間 マスタ 3.00 V以上 tOD1 — 2.5 ns 図2.58、
図2.592.70 V以上 — 3.0

1.62 V以上 — 6.0

マスタ 3.00 V以上 tOD2 — 2.5

2.70 V以上 — 2.5

1.62 V以上 — 5.0

スレーブ 3.00 V以上 tOD — 11.5 (注 2)

13.0 (注 3)

2.70 V以上 — 16

1.62 V以上 — 24

データ出力ホールド

時間

マスタ 3.00 V以上 tOH –2.5 — ns

2.70 V以上 –2.5 —

1.62 V以上 –4.5 —

スレーブ 0.0 —

連続送信遅延時間 マスタ tTD tSPcyc + 2 × tTcyc 8 × tSPcyc + 2 × 
tTcyc

ns

スレーブ tTcyc —

MOSI、MISO立ち上

がり /立ち下がり時間

出力 3.00 V以上 tDr, tDf — 1.66 ns

2.70 V以上 — 3.30

1.62 V以上 — 6.60

入力 — 1.00 µs

SSL立ち上がり /
立ち下がり時間

出力 3.00 V以上 tSSLr, 
tSSLf

— 1.66 ns

2.70 V以上 — 3.30

1.62 V以上 — 6.60

入力 — 1.00 µs

スレーブアクセス
時間

スレーブ 3.00 V以上 tSA — 20.0 ns 図2.61、
図2.622.70 V以上 — 20.0

1.62 V以上 — 25.0

スレーブ出力リリー
ス時間

スレーブ 3.00 V以上 tREL — 20.0 ns

2.70 V以上 — 20.0

1.62 V以上 — 25.0

表2.85 RSPIAタイミング  (2 / 2)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min (注1) max (注1) 単位 (注1) 測定条件



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 206 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.57 RSPIA クロックタイミング

図 2.58 RSPIA タイミング ( マスタ、Motorola SPI、CPHA = 0)
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図 2.59 RSPIA タイミング ( マスタ、Motorola SPI、CPHA = 1)

図 2.60 RSPIA タイミング ( マスタ、TI SSP)
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図 2.61 RSPIA タイミング ( スレーブ、Motorola SPI、CPHA = 0)

図 2.62 RSPIA タイミング ( スレーブ、Motorola SPI、CPHA = 1)
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図 2.63 RSPIA タイミング ( スレーブ、TI SSP、フレーム間遅延あり )

図 2.64 RSPIA タイミング ( スレーブ、TI SSP、フレーム間遅延なし )

tDr

tSU tH

tOH

MSB IN LSB IN

MSB OUT LSB OUT

SSLn0入力

RSPCKn
CPOL = 0
入力

RSPCKn
CPOL = 1
入力

MISOn
入力

MOSIn
出力

tDf

tTISS tTISH tTIND

MSB 
IN

(n = 0～2)

tDr

tSU tH

tOD

MSB IN LSB IN

MSB OUT LSB OUT

SSLn0入力

RSPCKn
CPOL = 0
入力

RSPCKn
CPOL = 1
入力

MISOn
入力

MOSIn
出力

tDf

tTISS tTISH

1st フレーム 2nd フレーム

DATA

MSB IN

tOD

LSB OUT

tSU tH

(n = 0～2)



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 210 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

2.5.7.8 XSPI

n = 0, 1、i = 0, 1
注1. 型名がR5K574Mxx4Fxの場合は参考値です。
注2. COMCFG.OEASTEX = 1
注3. LIOCFGCSx.CSASTEX = 1
注4. XSPIn_DS端子に接続された外部プルダウンでJESD251プロファイル1.0メモリを使用する場合は、この制限に従う必要はあ

りません。

表2.86 XSPIマスタタイミング
条件：負荷容量 C = 15 pF

VCC/VCC2≧2.7 Vのとき：XSPIn_CK, XSPIn_DS, XSPIn_IO0～XSPIn_IO7に対応する駆動能力制御ビット
(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定時
XSPIn_CS0#, XSPIn_CS1#に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3
に設定時

VCC/VCC2 < 2.0 Vのとき： XSPIn_CK, XSPIn_DS, XSPIn_IO0～XSPIn_IO7に対応する駆動能力制御ビット
(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV8に設定時
XSPIn_CS0#, XSPIn_CS1#に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV4
に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

XSPIマ
スタ

サイクル時間 XSPIn_DS端子

なしのSDR
2.70 V以上 tPERIOD 16.67 — ns 図2.65

2.00 V未満 20.00 —

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) 7.5 —

クロック出力スル―レート tSRck 0.75 — V/ns

クロックデューティーサイクル歪み tCKDCD 0 0.375 ns

クロック最小パルス幅 tCKMPW 3.375 — ns

DSデューティーサイクル歪み tDSDCD 0 0.3 ns

DS最小パルス幅 tDSMPW 3.075 — ns

データ入出力スル―レート tSR 1.37 — ns

データ入力セットアップ

時間

XSPIn_DS端子

なしのSDR
2.70 V以上 tSU 8.17 — ns 図2.66

2.00 V未満 13.0 —

データ入力ホールド時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tH 0.5 — ns

データ出力有効時間 (注2) XSPIn_DS端子なしのSDR tOV — 5.4 ns

データ出力ホールド時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tOH –5.4 — ns

データ出力バッファオフ
時間

XSPIn_DS端子なしのSDR tBOFF –5.4 — ns

データ入力セットアップ
時間

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tSU –0.7 — ns 図2.67、
図2.68

データ入力ホールド時間 XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tH 2.375 — ns

データ出力有効時間 (注2) XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tOV — tPERIOD/4 + 0.6 ns

データ出力ホールド時間 XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tOH 0.9 — ns

データ出力バッファオフ
時間

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tBOFF 0.9 — ns

クロックLow～XSPIn_CSi# Lowになる時間 tCKLCSL 6 — ns 図2.66、
図2.67、
図2.68XSPIn_CSi# Low～クロックHighになる時間 (注3) tCSLCKH 6 — ns

クロックLow～XSPIn_CSi# Highになる時間 tCKLCSH 6 — ns

XSPIn_CSi# High～クロックHighになる時間 tCSHCKH 6 — ns

XSPIn_DS Low～XSPIn_CSi# Highになる時間 tDSLCSH 0.8 × tPERIOD — ns 図2.69

XSPIn_CSi# High～XSPIn_DSトライステートになる時間 tCSHDST — tPERIOD ns

XSPIn_CSi# Low～XSPIn_DS Low入力になる時間
 (注3、注4)

tCSLDSL 0 12.5 ns

XSPIn_DSトライステート～XSPIn_CSi# Lowになる時間 tDSTCSL 0 — ns



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 211 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.65 XSPI クロック /DS タイミング (n = 0, 1、m = 0 ～ 7)

図 2.66 SDR 送受信タイミング (1S-1S-1S, 1S-2S-2S, 2S-2S-2S, 1S-4S-4S, 4S-4S-4S) 
(n = 0, 1、m = 0 ～ 7、i = 0, 1)
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図 2.67 DDR 送受信タイミング (4S-4D-4D, 8D-8D-8D) (n = 0, 1、m = 0 ～ 7、i = 0, 1)

図 2.68 DDR 送受信タイミング (HyperRAM 書き込み ) (n = 0, 1、m = 0 ～ 7、i = 0, 1)

図 2.69 DS ～ CS 信号タイミング (n = 0, 1、i = 0, 1)
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n = 0, 1、i = 0, 1
注1. 型名がR5K574Mxx4Fxの場合は参考値です。
注2. L15CFG0.OEASTEX = 1
注3. XSPIn_DS端子に接続された外部プルダウンでJESD251プロファイル1.0メモリを使用する場合は、この制限に従う必要はあ

りません。

表2.87 XSPIスレーブタイミング
条件：負荷容量 C = 15 pF

VCC/VCC2≧2.7 Vのとき、対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定時
VCC/VCC2 < 2.0 Vのとき、対象の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV8に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

XSPIス
レーブ

サイクル時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tPERIOD 40 — ns 図2.70

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) 10 —

クロック出力スル―レート tSRck 0.56 — V/ns

クロックデューティーサイクル歪み tCKDCD 0 0.5 ns

クロック最小パルス幅 tCKMPW 4.5 — ns

DSデューティーサイクル歪み tDSDCD 0 0.4 ns

DS最小パルス幅 tDSMPW 4.1 — ns

データ入出力スル―レート 2.70 V以上 tSR 1.03 — ns

2.00 V未満 0.56 —

データ入力セットアップ
時間

XSPIn_DS端子なしのSDR tSU 2.5 — ns 図2.71

データ入力ホールド時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tH 2.5 — ns

データ出力有効時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tOV — 14 ns

データ出力ホールド時間 XSPIn_DS端子なしのSDR tOH 0 — ns

データ出力バッファオフ
時間

XSPIn_DS端子なしのSDR tBOFF — 2 × tPERIOD ns

データ入力セットアップ

時間

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tSU 1 — ns 図2.72、
図2.73

データ入力ホールド時間 XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tH 1 — ns

データ出力スキュー時間
 (注2)

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tRQ 0.8 — ns

データ出力スキューホー

ルド時間

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tRQH 0.8 — ns

データ出力バッファオフ

時間

XSPIn_DS端子ありのDDR (注1) tBOFF — 2 × tPERIOD ns

クロックLow～XSPIn_CSi# Lowになる時間 tCKLCSL 6 — ns 図2.71、
図2.72、
図2.73XSPIn_CSi# Low～クロックHighになる時間 tCSLCKH 6 — ns

クロックLow～XSPIn_CSi# Highになる時間 tCKLCSH 6 — ns

XSPIn_CSi# High～クロックHighになる時間 tCSHCKH 6 — ns

XSPIn_DS Low～XSPIn_CSi# Highになる時間 tDSLCSH 0.8 × tPERIOD — ns 図2.74

XSPIn_CSi# High～XSPIn_DSトライステートになる時間 tCSHDST — 2 × tPERIOD ns

XSPIn_CSi# Low～XSPIn_DS Low出力にな

る時間 (注3)
2.70 V以上 tCSLDSL 0 15 ns

2.00 V未満 0 19

XSPIn_DSトライステート～XSPIn_CSi# Lowになる時間 tDSTCSL 0 — ns
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図 2.70 XSPI クロック /DS タイミング (n = 0, 1、m = 0 ～ 7)

図 2.71 SDR 送受信タイミング (1S-1S-1S) (n = 0, 1、i = 0, 1)

図 2.72 DDR 送受信タイミング (4S-4D-4D, 8D-8D-8D) (n = 0, 1、m = 0 ～ 7、i = 0, 1)
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図 2.73 DDR 送受信タイミング (HyperRAM 書き込み ) (n = 0, 1、m = 0 ～ 7、i = 0, 1)

図 2.74 DS ～ CS 信号タイミング (n = 0, 1、i = 0, 1)
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2.5.7.9 RIICHS

表2.88 RIICHSタイミング(1) (1 / 2)
条件：VCC = 1.62～1.98 V、またはVCC = 2.70～3.63 V、

ポート駆動能力は、VCC電圧に応じて以下の設定で評価しています。
VCC = 1.62～1.98 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定
VCC = 2.70～3.63 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定

項目 Wakeup機能 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

RIICHS 
(スタンダードモー

ド、SMBus)
ICFER.FMPE = 0

SCLHS入力サイクル時間 tSCL 6(12) × tIICcyc + 1300 — ns 図2.75

SCLHS入力Highパルス幅 tSCLH 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

SCLHS入力Lowパルス幅 tSCLL 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

SCLHS、SDAHS入力立ち上がり時間 tSr — 1000 ns

SCLHS、SDAHS入力立ち下がり時間 tSf — 300 ns

SCLHS、SDAHS 入力スパイクパルス

除去時間

tSP 0 1(4) × tIICcyc ns

SDAHS入力バスフリー
時間

有効 tBUF 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

無効 3(6) × tIICcyc + 
4 × tPAcyc + 300

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tIICcyc + 300 — ns

無効 1(5) × tIICcyc + tPAcyc + 
300

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 1000 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 1000 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tIICcyc + 50 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCLHS、SDAHS容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

RIICHS 
(ファストモード) 
(注3)

ICFER.FMPE = 0

SCLHS入力サイクル時間 tSCL 6(12) × tIICcyc + 600 — ns 図2.75

SCLHS入力Highパルス幅 tSCLH 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

SCLHS入力Lowパルス幅 tSCLL 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

SCLHS、SDAHS入力立ち上がり時間 tSr 20 × ( 外付けプルアッ

プ電圧 /5.5 V)
300 ns

SCLHS、SDAHS入力立ち下がり時間 tSf 20 × ( 外付けプルアッ

プ電圧 /5.5 V)
300 ns

SCLHS、SDAHS 入力スパイクパルス

除去時間

tSP 0 1(4) × tIICcyc ns

SDAHS入力バスフリー

時間

有効 tBUF 3(6) × tIICcyc + 300 — ns

無効 3(6) × tIICcyc + 
4 × tPAcyc + 300

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tIICcyc + 300 — ns

無効 1(5) × tIICcyc + tPAcyc + 
300

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 300 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 300 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tIICcyc + 50 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCLHS、SDAHS容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 217 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。
注 . tIICcyc：RIICHSの内部基準クロック(IICφ)の周期、tPAcyc：PCLKAの周期

注1. ( )内の数値は、ICFER.NFE = 1でデジタルフィルタを有効にした状態で ICMR3.NF[1:0] = 11bの場合を示します。

注2. Cbはバスラインの容量総計です。
注3. 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ電気的特性を保証します。

図 2.75 RIICHS バスインタフェース入出力タイミング (n = 1, 2)

RIICHS 
(ファストモード+) 
(注3)

ICFER.FMPE = 1

SCLHS入力サイクル時間 tSCL 6(12) × tIICcyc + 240 — ns 図2.75

SCLHS入力Highパルス幅 tSCLH 3(6) × tIICcyc + 120 — ns

SCLHS入力Lowパルス幅 tSCLL 3(6) × tIICcyc + 120 — ns

SCLHS、SDAHS入力立ち上がり時間 tSr — 120 ns

SCLHS、SDAHS入力立ち下がり時間 tSf — 120 ns

SCLHS、SDAHS 入力スパイクパルス

除去時間

tSP 0 1(4) × tIICcyc ns

SDAHS入力バスフリー

時間

有効 tBUF 3(6) × tIICcyc + 120 — ns

無効 3(6) × tIICcyc + 
4 × tPAcyc + 120

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tIICcyc + 120 — ns

無効 1(5) × tIICcyc + tPAcyc + 
120

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 120 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 120 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tIICcyc + 30 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCLHS、SDAHS容量性負荷 Cb (注 2) — 550 pF

表2.88 RIICHSタイミング(1) (2 / 2)
条件：VCC = 1.62～1.98 V、またはVCC = 2.70～3.63 V、

ポート駆動能力は、VCC電圧に応じて以下の設定で評価しています。
VCC = 1.62～1.98 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定
VCC = 2.70～3.63 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定

項目 Wakeup機能 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

VIH

VIL

tSTAH

tSCLH

tSCLL

P (注1) S (注1)

tSf tSr

tSCL
tSDAH

tSDAS

tSTAS tSP tSTOS

P (注1)

tBUF

注1. S、P、Srはそれぞれ以下の条件を示します。

S : 開始条件

P : 停止条件

Sr: 再開始条件

測定条件

VIH = 0.7 × VCC、VIL = 0.3 × VCC
VOL = 0.6 V、IOL = 6 mA

Sr (注1)

SDAHSn

SCLHSn
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注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。
注 . tIICcyc：RIICHSの内部基準クロック(IICφ)の周期

注1. ( )内の数値は、ICFER.NFE = 1でデジタルフィルタを有効にした状態で ICMR3.NF[1:0] = 11bの場合を示します。

注2. Cbはバスラインの容量総計です。

図 2.76 RIICHS バスインタフェース入出力タイミング ( ハイスピードモード ) (n = 1, 2)

表2.89 RIICHSタイミング(2)
条件：VCC = 1.65～1.95 V、またはVCC = 2.97～3.63 V、

ポート駆動能力は、VCC電圧に応じて以下の設定で評価しています。
VCC = 1.65～1.95 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定
VCC = 2.97～3.63 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定

項目 負荷容量 (注2) 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

RIICHS 
(ハイスピードモード)
ICFER.HSME = 1

SCLHS入力サイクル時間 tSCL 46(48) × tIICcyc — ns 図2.76

SCLHS入力Highパルス幅 Cb = 400 pF tSCLH 29(30) × tIICcyc — ns

Cb = 100 pF 13(14) × tIICcyc —

SCLHS入力Lowパルス幅 Cb = 400 pF tSCLL 69(70) × tIICcyc — ns

Cb = 100 pF 33(34) × tIICcyc —

SCLHS入力立ち上がり時間 Cb = 400 pF tSrCL — 80 ns

Cb = 100 pF — 40

SDAHS入力立ち上がり時間 Cb = 400 pF tSrDA — 160 ns

Cb = 100 pF — 80

SCLHS入力立ち下がり時間 Cb = 400 pF tSfCL — 80 ns

Cb = 100 pF — 40

SDAHS入力立ち下がり時間 Cb = 400 pF tSfDA — 160 ns

Cb = 100 pF — 80

SCLHS、SDAHS 入力スパイクパルス
除去時間

tSP 0 1(1) × tIICcyc ns

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 40 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 40 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS 10 — ns

データ入力ホールド時間 Cb = 400 pF tSDAH 0 150 ns

Cb = 100 pF 0 70

SCLHS、SDAHS容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

SDAHSn

SCLHSn

Sr

tSfDA
tSrDA

tSTAH

tSTAS

tSDAH

tSDAS

tSTOS

tSfCL

tSCLH tSCLHtSCLLtSCLL

tSrCL

0.3 × VCC

= MCS 電流源プルアップ

= Rp 抵抗プルアップ

Sr P

0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC
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2.5.7.10 RI3C

表2.90 RI3Cタイミング (I2Cモード) (1) (1 / 2)
条件：VCC = 1.65～1.98 V、またはVCC = 2.70～3.63 V

項目 Wakeup機能 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

I2Cモード 
(スタンダードモー

ド、SMBus)
ICFER.FMPE = 0

SCL入力サイクル時間 tSCL 10(18) × tI3Ccyc + 1300 — ns 図2.77

SCL入力Highパルス幅 tSCLH 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

SCL入力Lowパルス幅 tSCLL 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

SCL、SDA入力立ち上がり時間 tSr — 1000 ns

SCL、SDA入力立ち下がり時間 tSf — 300 ns

SCL、SDA入力スパイクパルス除去時

間

tSP 0 1(4) × tI3Ccyc ns

SDA入力バスフリー時

間

有効 tBUF 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

無効 5(9) × tI3Ccyc + 
4 × tTcyc + 300

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tI3Ccyc + 300 — ns

無効 1(5) × tI3Ccyc + tTcyc + 
300

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 1000 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 1000 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tI3Ccyc + 50 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCL、SDA容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

I2Cモード 
(ファストモード) 
(注3)

ICFER.FMPE = 0

SCL入力サイクル時間 tSCL 10(18) × tI3Ccyc + 600 — ns 図2.77

SCL入力Highパルス幅 tSCLH 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

SCL入力Lowパルス幅 tSCLL 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

SCL、SDA入力立ち上がり時間 tSr 20 300 ns

SCL、SDA入力立ち下がり時間 tSf 20 × ( 外付けプルアッ

プ電圧 /3.6 V)
300 ns

SCL、SDA 入力スパイクパルス除去時
間

tSP 0 1(4) × tI3Ccyc ns

SDA入力バスフリー時
間

有効 tBUF 5(9) × tI3Ccyc + 300 — ns

無効 5(9) × tI3Ccyc + 
4 × tTcyc + 300

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tI3Ccyc + 300 — ns

無効 1(5) × tI3Ccyc + tTcyc + 
300

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 300 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 300 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tI3Ccyc + 50 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCL、SDA容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF
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注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

注 . tI3Ccyc：I3Cの内部基準クロック (I3Cφ)の周期、tTcyc：TCLKの周期

注1. ( )内の数値は、INTCL.DNFE = 1でデジタルフィルタを有効にした状態で INTCL.DNFS[3:0] = 0011bの場合を示します。
注2. Cbはバスラインの容量総計です。

注3. 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ電気的特性を保証します。

図 2.77 I2C バスインタフェース入出力タイミング

I2Cモード 
(ファストモード+) 
(注3)

ICFER.FMPE = 1

SCL入力サイクル時間 tSCL 10(18) × tI3Ccyc + 240 — ns 図2.77

SCL入力Highパルス幅 tSCLH 5(9) × tI3Ccyc + 120 — ns

SCL入力Lowパルス幅 tSCLL 5(9) × tI3Ccyc + 120 — ns

SCL、SDA入力立ち上がり時間 tSr — 120 ns

SCL、SDA入力立ち下がり時間 tSf 20 × ( 外付けプルアッ

プ電圧 /3.6 V)
120 ns

SCL、SDA入力スパイクパルス除去時
間

tSP 0 1(4) × tI3Ccyc ns

SDA入力バスフリー時
間

有効 tBUF 5(9) × tI3Ccyc + 120 — ns

無効 5(9) × tI3Ccyc + 
4 × tTcyc + 120

—

開始条件入力ホールド

時間

有効 tSTAH tI3Ccyc + 120 — ns

無効 1(5) × tI3Ccyc + tTcyc + 
120

—

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 120 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 120 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS tI3Ccyc + 30 — ns

データ入力ホールド時間 tSDAH 0 — ns

SCL、SDA容量性負荷 Cb (注 2) — 550 pF

表2.90 RI3Cタイミング (I2Cモード) (1) (2 / 2)
条件：VCC = 1.65～1.98 V、またはVCC = 2.70～3.63 V

項目 Wakeup機能 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

VIH

VIL

tSTAH

tSCLH

tSCLL

P（注1） S（注1）

tSf tSr

tSCL
tSDAH

tSDAS

tSTAS tSP tSTOS

P（注1）

tBUF

注1. S、P、Srはそれぞれ以下の条件を示します。

S : 開始条件

P : 停止条件

Sr: 再開始条件

測定条件

VIH = 0.7 × VCC、VIL = 0.3 × VCC
VOL = 0.6 V、IOL = 6 mA (ICFER.FMPE = 0)
VOL = 0.4 V、IOL = 15 mA (ICFER.FMPE = 1)

Sr（注1）

SDA00

SCL00
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注 . tI3Ccyc：I3Cの内部基準クロック (I3Cφ)の周期

注1. ( )内の数値は、INTCL.DNFE = 1でデジタルフィルタを有効にした状態で INTCL.DNFS[3:0] = 0011bの場合を示します。

注2. Cbはバスラインの容量総計です。
注3. 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ電気的特性を保証します。

図 2.78 I2C バスインタフェース入出力タイミング ( ハイスピードモード )

表2.91 RI3Cタイミング (I2Cモード) (2)
条件：VCC = 1.65～1.95 V、またはVCC = 2.97～3.63 V

項目 負荷容量 (注2) 記号 min (注1) max (注1) 単位 測定条件

I2Cモード 
(ハイスピードモード) 
(注3)

ICFER.HSME = 1

SCL入力サイクル時間 tSCL 46(48) × tI3Ccyc — ns 図2.78

SCL入力Highパルス幅 Cb = 400 pF tSCLH 29(30) × tI3Ccyc — ns

Cb = 100 pF 13(14) × tI3Ccyc —

SCL入力Lowパルス幅 Cb = 400 pF tSCLL 69(70) × tI3Ccyc — ns

Cb = 100 pF 33(34) × tI3Ccyc —

SCL入力立ち上がり時間 Cb = 400 pF tSrCL — 80 ns

Cb = 100 pF — 40

SDA入力立ち上がり時間 Cb = 400 pF tSrDA — 160 ns

Cb = 100 pF — 80

SCL入力立ち下がり時間 Cb = 400 pF tSfCL — 80 ns

Cb = 100 pF — 40

SDA入力立ち下がり時間 Cb = 400 pF tSfDA — 160 ns

Cb = 100 pF — 80

SCL、SDA 入力スパイクパルス除去時間 tSP 0 1(1) × tI3Ccyc ns

再送開始条件入力セットアップ時間 tSTAS 40 — ns

停止条件入力セットアップ時間 tSTOS 40 — ns

データ入力セットアップ時間 tSDAS 10 — ns

データ入力ホールド時間 Cb = 400 pF tSDAH 0 150 ns

Cb = 100 pF 0 70

SCL、SDA容量性負荷 Cb (注 2) — 400 pF

SDA00

SCL00

Sr

tSfDA
tSrDA

tSTAH

tSTAS

tSDAH

tSDAS

tSTOS

tSfCL

tSCLH tSCLHtSCLLtSCLL

tSrCL

0.3 × VCC

= MCS 電流源プルアップ

= Rp 抵抗プルアップ

Sr P

0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC
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注 . 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ使用できます。
注1. tLOWmin + tDS_ODmin + trDA_ODtyp + tSU_ODminと近似的に同じです。

注2. SDAがすでにVIHを上回っている場合、コントローラはLow幅が短くなる可能性があります。
注3. tSPIKE、立ち上がり /立ち下がり時間、インターコネクトに基づきます。

注4. この最大High期間は、レガシー I2Cデバイスで信号を安全に確認できる場合や、インターコネクトを考慮した上で (バスが短

い場合など )、超過する場合があります。製品仕様上、この最大値を保証できない場合、この最大値を変更し、ミックスバス
で使用できないように指定してください。

注5. I2Cデバイスがスタートコンディションを確認する必要があるLegacyバスでは、tCAS最小値がさらに制限されます。
注6. オプションのENTASx CCCをサポートしていないターゲットは、ENTAS3に示されている tCAS最大値を使用します。

注7. Fm Legacy I2Cデバイスのミックスバス上で、tAVALはFmバスフリー条件時間(tBUF)より300 ns短いです。

図 2.79 tDIG_H と tDIG_L

表2.92 RI3Cタイミング (オープンドレインタイミングパラメータ )
条件：VCC = 1.65～1.95 V、またはVCC = 2.97～3.63 V

項目 VCC 記号 min max 単位 測定条件

I3Cモード
(オープンドレ

インタイミン
グパラメータ)

SCLクロックLow幅 tLOW_OD 200 (注 1、注 2) — ns 図2.80
tDIG_OD_L tLOW_ODmin + 

tfDA_ODmin

—

SCLクロックHigh幅 tHIGH — 41 (注 3、注 4) ns 図2.79
tDIG_H — tHIGH + tCF

SDA信号立ち下がり時間 tfDA_OD tCF 12 ns 図2.80

オープンドレインモード時

のSDAデータセットアップ
時間

3.00 V以上 tSU_OD 12 — ns 図2.80、
図2.811.65～1.95 V 18 —

スタートコンディション後クロック tCAS 38.4 ns (注 5) ENAS0：1 µs — 図2.80

ENAS1：100 µs

ENAS2：2 ms

ENAS3：50 ms 
(注 6)

ストップコンディション前クロック tCBP tCASmin/2 — s 図2.82

ハンドオフ中のカレントコントローラから
セカンダリコントローラまでのオーバー

ラップ時間

tCRHPOverlap tDIG_OD_Lmin — ns 図2.83

バス使用可能条件 tAVAL 1 (注 7) — µs —

バスアイドル条件 tIDLE 1 — ms —

新コントローラがSDAをLowに駆動してい
ない内部時間

tNEWCRLock tAVALmin — µs 図2.83

0.7×VCC

0.3×VCC

tCR

tCFtHIGH

tDIG_H

tLOW

tDIG_L
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図 2.80 RI3C スタートコンディションタイミング

図 2.81 RI3C データ転送 — ターゲットによる ACK

SDA00

SCL00

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

tf DA_OD tDS_OD tSU_OD

tr DA_OD

tCAS tCF tLOW_OD tCR

A6 A5

C1

A0 D7 D6 D0 ACKSDA00

C2 C7 C8 C9

RnW ACK

C1 C2 C8 C9SCL00

SDR転送

0.7 × VCC
0.3 × VCC

0.7 × VCC
0.3 × VCC

= オープンドレインクラスプルアップ　

= 高速アクティブプッシュプルドライブ　

D7
0.7 × VCC

SDA00 D6ACK
0.3 × VCC

RnW

CR_SDA
0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

TGT_SDA

SCL00 C8

tSCO
（注1）

タイミング

パラメータ使用
tSU_OD

オープンドレイン tSCO
（注1）

オープンドレイン

またはプッシュプル
tSU_PP

C9 C1

プッシュプル プッシュプル

C2

0.7 × VCC

0.3 × VCC

オープンドレイン
からプッシュプル

への遷移

SCLクロックは、ODやPPに対して実質的に異なる場合でも、

同一として示されます。

注： オープンドレイン： SCLエッジからの適正な遅延後に

コントローラがSDAをリリース

プッシュプル： SCLエッジからの適正な遅延後に

コントローラがSDAをドライブ

注1：　tSCOは情報提供の目的のためだけに記載

= コントローラまたはターゲットによるアクティブドライブ

= コントローラによるオープンドレインクラスプルアップ

= ターゲットによるHi-Z
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図 2.82 RI3C ストップコンディションタイミング

図 2.83 RI3C 出力タイミング

SDA00

SCL00

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

tCBPtCR

SDA00

タイミング

パラメータ使用

0.3 × VCC
0.7 × VCC

コントローラによるアクティブドライブ
注 : SCLエッジからの適正な遅延後にコントローラが

SDAをリリースまたはドライブします。

NCR_SDA

CCR_SDA

NCR_SCL

CCR_SCL

SCL00

A6 A5

C1 C2

tNEWCRLock

tCAStSCO

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC

オープンドレイン

または

プッシュプル
オープンドレインオープンドレイン

コントローラによるオープンドレインクラスプルアップ

コントローラによるHi-Z

tCRHPOverlap オープンドレイン

または

プッシュプル
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注 . 端子名にグループ名 -A の記号が付加されている端子でのみ使用できます。
注1. fSCL = 1 /(tDIG_L + tDIG_H)
注2. tDIG_Lおよび tDIG_Hは、VIL、VIHを使用した I3Cバスのレシーバ終了時のLowおよびHigh期間クロックです。
注3. ミックスバス上で I3Cデバイスと通信する際は、I2Cデバイスが I3Cシグナリングを有効な I2Cシグナリングと解釈しないよう

にするため、tDIG_H_MIXED期間に制約を設ける必要があります。

注4. 両エッジが使用されているとき、ホールド時間はそれぞれのエッジを満たす必要があります。例えば、立ち下がりエッジク
ロックに対して tCF + 3、立ち上がりエッジクロックに対して tCR + 3です。

注5. 上限は60 ns
注6. ホールド時間パラメータは、SDRモードでは「tHD_SDR」と表されます。

注7. Cbはバスラインの容量総計です。

表2.93 RI3Cタイミング (SDRモード用プッシュプルタイミングパラメータ )
条件：VCC = 1.65～1.95 V、またはVCC = 2.97～3.63 V

項目 VCC 記号 min max 単位 測定条件

I3Cモード
(SDRモードの

I3Cプッシュプ
ルタイミング

パラメータ )

SCLクロック周波数 fSCL (注 1) 0.01 12.5 MHz —

SCLクロックLow期間 3.00 V以上 tLOW 24 — ns 図2.80

1.65～1.95 V 24 —

3.00 V以上 tDIG_L
 (注 2、注 4)

32 —

1.65～1.95 V 32 —

ミックスバスにおけるSCL
クロックのHigh幅 (注3)

3.00 V以上 tHIGH_MIXED 24 — ns 図2.80

1.65～1.95 V 24 —

3.00 V以上 tDIG_H_MIXED 32 45

1.65～1.95 V 32 45

SCLクロックHigh期間 3.00 V以上 tHIGH 24 — ns 図2.80

1.65～1.95 V 24 —

3.00 V以上 tDIG_H (注 2) 32 —

1.65～1.95 V 32 —

ターゲット用データ出力クロック tSCO — 12 ns 図2.84

SCLクロック立ち上がり時間 tCR — 150 × 1 /fSCL (注 5) ns 図2.80

SCLクロック立ち下がり時間 tCF — 150 × 1 /fSCL (注 5) ns

プッシュプルモードのSDA信号データホー

ルド (コントローラ )
tHD_PP (注 6) tCR + 3 (注 4), 

tCF + 3 (注 4)
— ns 図2.84

プッシュプルモードのSDA信号データホー

ルド (ターゲット )
0 — 図2.85

プッシュプルモードのSDA
信号データセットアップ

3.00 V以上 tSU_PP 12 N/A ns 図2.86

1.65～1.95 V 18 N/A

繰り返しのスタート後クロック tCASr tCASmin N/A ns 図2.87

繰り返しのスタート前クロック tCBSr tCASmin/2 N/A ns

バスラインごとの容量性負荷 Cb (注 7) — 50 pF —
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図 2.84 I3C カレントコントローラ出力タイミング

図 2.85 I3C セカンダリコントローラ出力タイミング

SDA00

SCL00

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

tCF tCR

tHD_PP tSU_PP

SDA00

SCL00

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

tCF tCR

tSCO tSU_PP
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図 2.86 カレントコントローラ SDR タイミング

SDA00

SCL00

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

tHD_SDRtSU_PP
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図 2.87 繰り返しのスタートコンディションおよびストップコンディションでのコントローラ終了時の
T ビット読み出し

コントローラによるオープンドレイン

クラスプルアップ
ターゲットによるHi-Z

T

C9C8C1

D7 D6 D1

繰り返し
START (Sr) STOP (P)

= 高速アクティブプッシュプルドライブ

STOP (P)
繰り返し

START (Sr)

SDA00

CR_SDA

TGT_SDA

SCL00

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC
0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

0.3 × VCC

0.7 × VCC

tCBSr TCASr

tSCOtSCO

C9

SDA00

SCL00

注： Srの直後にPが続くのは、I2Cデバイスでは不正ですが、

多くのデバイスはそれにより悪影響が出ません。

この状態はI3Cデバイスでは不正ではありません。 

コントローラまたはターゲットによる

アクティブドライブ
コントローラによるHi-Z
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2.5.7.11 SSIE

n = 0, 1
注1. SSIEはスレーブモード送信用に1本の経路を備え、その経路によりSSILRCKn端子からの信号入力が送信データの生成に使

用され、送信データがSSITXDn端子へ論理出力されます。

図 2.88 クロック入力タイミング

表2.94 シリアルサウンドインタフェースタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

AUDIO_CLK, 
GTIOC14A

サイクル 2.70 V以上 tEXcyc 20 — ns 図2.88

1.65 V以上 40 —

Highレベル /Lowレベル幅 tEXL / tEXH 0.4 0.6 tEXcyc

SSIBCKn サイクル マスタ tO 80 — ns 図2.89

スレーブ tI 80 —

出力クロックHighレベル マスタ tHC 0.35 — tO

出力クロックLowレベル tLC 0.35 —

入力クロックHighレベル スレーブ tHC 0.35 — tI
入力クロックLowレベル tLC 0.35 —

出力クロック立ち上がり時間 マスタ tRC — 0.15 tO

出力クロック立ち下がり時間 tFC — 0.15

入力クロック立ち上がり時間 スレーブ tRC — 0.15 tI

入力クロック立ち下がり時間 tFC — 0.15

SSILRCKn, 
SSITXDn, 
SSIRXDn

入力セットアップ時間 マスタ 2.70 V以上 tSR 12 — ns 図2.90、
図2.911.65 V以上 24 —

スレーブ 12 —

入力ホールド時間 マスタ tHR 8 — ns

スレーブ 15 —

出力遅延時間 マスタ 2.70 V以上 tDTR –10 5 ns

1.65 V以上 –10 7

スレーブ 2.70 V以上 0 20

1.65 V以上 0 25

SSILRCK0変化時からの出力

遅延時間 (注1)
スレーブ 2.70 V以上 tDTRW — 20 ns 図2.92

1.65 V以上 — 25

GTIOC14A、
AUDIO_CLK 

(入力)

tEXH

tEXf

tEXL

1/2 VCC

tEXcyc

tEXr
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図 2.89 SSIE クロック入出力タイミング

図 2.90 SSICR.BCKP = 0 の場合の SSIE データ送受信タイミング

図 2.91 SSICR.BCKP = 1 の場合の SSIE データ送受信タイミング

SSIBCKn

tHC

tLC

tRC

tO, tI

tFC

(n = 0, 1)

tSR tHR

tDTR

SSIBCKn
(入力/出力)

SSILRCKn (入力)、
SSIRXDn (入力)

SSILRCKn (出力)、
SSITXDn (出力)

(n = 0, 1)

tSR tHR

tDTR

SSIBCKn
(入力/出力)

SSILRCKn (入力)、
SSIRXDn (入力)

SSILRCKn (出力)、
SSITXDn (出力)

(n = 0, 1)
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図 2.92 SSILRCKn 変化時からの SSIE データ出力遅延

tDTRW

SSILRCKn (入力)

SSITXDn (出力)

DEL = 1、SDTA = 0、またはDEL = 1、SDTA = 1、SWL[2:0] = DWL[2:0]の設定におけるSSILRCKnからの

スレーブ送信時のMSBビット出力タイミング

(n = 0, 1)
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2.5.7.12 SD/MMC ホストインタフェース

注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

注 . SD0_DAT4-B～SD0_DAT7-B使用時、VCC = VCC2のときに限って上記の特性が保証されます。

図 2.93 SD/MMC ホストインタフェース入出力信号タイミング

表2.95 SD/MMCホストインタフェースタイミング
条件：VCC = 1.70～1.95 V、またはVCC = 2.70～3.63 V、

ポート駆動能力は、VCC電圧に応じて以下の設定で評価しています。
VCC = 1.70～1.95 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定
VCC = 2.70～3.63 Vのとき、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

SDHI SDCLKクロックサイクル tSDcyc 20 — ns 図2.93

SDCLKクロックHighパルス幅 tSDWH 6.5 — ns

SDCLKクロックLowパルス幅 tSDWL 6.5 — ns

SDCLKクロック立ち上がり時間 2.70 V以上 tSDLH — 3 ns

1.70～1.95 V — 4

SDCLKクロック立ち下がり時間 2.70 V以上 tSDHL — 3 ns

1.70～1.95 V — 4

SDCMD/SDDAT出力データ遅延時間 2.70 V以上 tSDODLY –7 4 ns

1.70～1.95 V –7 7

SDCMD/SDDAT入力データセットアップ時間 tSDIS 4.5 — ns

SDCMD/SDDAT入力データホールド時間 tSDIH 1.5 — ns

SD0_CLK
(出力)

SD0_CMD/SD0_DATm
(入力)

SD0_CMD/SD0_DATm
(出力)

tSDODLY(最大)

tSDIS tSDIH

tSDLHtSDHL

tSDcyc

tSDWHtSDWL

tSDODLY(最小)

m = 0～7
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2.5.7.13 PDC

注1. tPBcyc：PCLKBの周期

図 2.94 PDC 入力クロックタイミング

図 2.95 PDC 出力クロックタイミング

表2.96 PDCタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 記号 min (注 1) max 単位 測定条件

PDC PIXCLK入力サイクル時間 tPIXcyc 37 — ns 図2.94

PIXCLK入力Highパルス幅 tPIXH 10 — ns

PIXCLK入力Lowパルス幅 tPIXL 10 — ns

PIXCLK立ち上がり時間 tPIXr — 5 ns

PIXCLK立ち下がり時間 tPIXf — 5 ns

PCKO出力サイクル時間 tPCKcyc 2 × tPBcyc — ns 図2.95

PCKO出力Highパルス幅 tPCKH (tPCKcyc – tPCKr – tPCKf)/2 – 3 — ns

PCKO出力Lowパルス幅 tPCKL (tPCKcyc – tPCKr – tPCKf)/2 – 3 — ns

PCKO立ち上がり時間 tPCKr — 5 ns

PCKO立ち下がり時間 tPCKf — 5 ns

VSYNC/HSYNC入力セットアップ時間 tSYNCS 10 — ns 図2.96

VSYNC/HSYNC入力ホールド時間 tSYNCH 5 — ns

PIXD入力セットアップ時間 tPIXDS 10 — ns

PIXD入力ホールド時間 tPIXDH 5 — ns

tPIXcyc

tPIXH tPIXf

tPIXL

tPIXr

PIXCLK入力

tPCKcyc

tPCKH tPCKf

tPCKL

tPCKr

PCKO端子出力
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図 2.96 PDC AC タイミング

PIXCLK

VSYNC

HSYNC

PIXD7～PIXD0

tSYNCS

tSYNCS

tPIXDS tPIXDH

tSYNCH

tSYNCH
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2.5.7.14 HRPWM

注1. 各コードの差分を分解能 (1LSB)で正規化した値です。

2.5.7.15 CANFD/CANFDG

図 2.97 内部遅延時間の定義

表2.97 HRPWMタイミング

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

HRPWM 入力周波数 (fIN) tcyc 80 — 200 MHz

分解能 — 1/64 — — tcyc fIN > 160 MHz

1/128 — — fIN≦160 MHz

DNL (注1) — — ±2.0 — LSB

表2.98 CANFD/CANFDGタイミング
条件：VCC/VCC2≧2.7 Vのとき、対象の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV1に設定時

VCC/VCC2≧1.62 Vのとき、対象の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 記号 min max 単位 測定条件

内部遅延時間 tNODE — 50 ns 図2.97

MCU

CTX0

CANFDモジュール
CRX0

tNODE = td(CTX) + td(CRX)

内部入力遅延時間 (td(CRX))

内部出力遅延時間 (td(CTX))
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2.5.7.16 ESC

n = 0, 1
注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

図 2.98 MII 送信タイミング ( 正常動作時 )

図 2.99 MII 受信タイミング ( 正常動作時 )

表2.99 ESCタイミング
条件：VCC = 2.7～3.63 V、VCC2 = 2.7～3.63 V (VCC2電源の端子使用時 )

対象の端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 記号 min max 単位 測定条件

ESC (MII) CATn_TX_CLKサイクル時間 tTcyc 40 — ns —

CATn_TX_EN出力遅延時間 tTENd 1 25 図2.98

CATn_ETXD0～CATn_ETXD3出力遅延時間 tMTDd 1 25

CATn_RX_CLKサイクル時間 tTRcyc 40 — —

CATn_RX_DVセットアップ時間 tRDVs 10 — 図2.99

CATn_RX_DVホールド時間 tRDVh 10 —

CATn_ERXD0～CATn_ERXD3セットアップ時間 tMRDs 10 —

CATn_ERXD0～CATn_ERXD3ホールド時間 tMRDh 10 —

CATn_RX_ERセットアップ時間 tRERs 10 — 図2.100

CATn_RX_ERホールド時間 tRERh 10 —

ESC (MDIO) CAT0_MDIOセットアップ時間 (対CAT0_MDC↑) tSMDIO 60 — ns 図2.101

CAT0_MDIOホールド時間 (対CAT0_MDC↑) tHMDIO 0 —

CAT0_MDIO出力遅延時間 (対CAT0_MDC↓) tDMDIO 0 30

CATn_TX_CLK

CATn_TX_EN

CATn_ETXD[3:0] SFD データ CRCプリアンプル

tTENd

tMTDd

(n = 0, 1)

プリアンプル データ CRCSFD

tRDVs

tMRDs
tMRDh

tRDVh

CATn_RX_CLK

CATn_RX_DV

CATn_ERXD[3:0]

CATn_RX_ER

(n = 0, 1)
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図 2.100 MII 受信タイミング ( エラー発生ケース )

図 2.101 シリアルマネージメントアクセスタイミング

プリアンプル データSFD

tRERs

CATn_RX_CLK

CATn_RX_DV

CATn_ERXD[3:0]

CATn_RX_ER

xxxx

tRERh

(n = 0, 1)

tSMDIO

CAT0_MDC
(出力)

CAT0_MDIO
(入力)

tHMDIO

CAT0_MDIO
(出力)

tDMDIOtDMDIO
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2.5.7.17 ESWM

n = 0, 1
注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。
注1. RMIIn_TX_EN, RMIIn_TXD1, RMIIn_TXD0
注2. RMIIn_CRS_DV, RMIIn_RXD1, RMIIn_RXD0, RMIIn_RX_ER

図 2.102 RMIIn_REF50CK、RMII の信号タイミング (n = 0, 1)

表2.100 ESWMタイミング (RMII)
条件：VCC = 2.7～3.6 V

ETn_MDC、ETn_MDIO 端子に対応する駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時
ETn_MDC、ETn_MDIO 端子以外の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV3に設定時

項目 記号 min max 単位 測定条件

ESWM 
(RMII)

RMIIn_REF50CKサイクル時間 Tck 20 — ns 図2.102

RMIIn_REF50CK周波数 — — 50 + 100 ppm MHz

RMIIn_REF50CKデューティー — 35 65 %

RMIIn_REF50CK立ち上がり /立ち下がり時間 Tckr / Tckf 0.5 3.5 ns

RMIIn_xxxx (注1) 出力遅延時間 Tco 2.5 15 ns

RMIIn_xxxx (注2) セットアップ時間 Tsu 3 — ns

RMIIn_xxxx (注2) ホールド時間 Thd 1 — ns

RMIIn_xxxx (注1、注2) 立ち上がり /立ち下がり時間 Tr / Tf 0.5 4 ns

ThdTsuTco
TfTr

Tckr

Tckf

Tck

90%

50%

10%

70%

50%

30%

注1. RMIIn_TX_EN, RMIIn_TXD1, RMIIn_TXD0, RMIIn_CRS_DV, RMIIn_RXD1, RMIIn_RXD0, RMIIn_RX_ER

RMIIn_REF50CK

RMIIn_xxxx (注1)
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n = 0, 1
注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

図 2.103 MII 送信タイミング ( 正常動作時 ) (n = 0, 1)

表2.101 ESWMタイミング (MII)
条件：ETn_MDC、ETn_MDIO 端子に関するポート駆動能力は、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

ETn_MDC、ETn_MDIO 端子以外に関するポート駆動能力は、
MIIのみ使用時は、駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定して、かつVCC = 2.7～3.6V
MII と GMII を併用する場合は、
VCC = 2.3～2.7 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
VCC = 3.0～3.6 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定時

項目 記号 min max 単位 測定条件

ESWM 
(MII)

ETn_TX_CLKサイクル時間 tTcyc 40 — ns —

ETn_TX_EN出力遅延時間 tTENd 1 20 図2.103

ETn_ETXD0～ETn_ETXD3出力遅延時間 tMTDd 1 20

ETn_TX_ER出力遅延時間 tTERd 1 20 図2.104

ETn_RX_CLKサイクル時間 tTRcyc 40 — —

ETn_RX_DVセットアップ時間 tRDVs 10 — 図2.105

ETn_RX_DVホールド時間 tRDVh 10 —

ETn_ERXD0～ETn_ERXD3セットアップ時間 tMRDs 10 —

ETn_ERXD0～ETn_ERXD3ホールド時間 tMRDh 10 —

ETn_RX_ERセットアップ時間 tRERs 10 —

ETn_RX_ERホールド時間 tRERh 10 —

ESWM 
(MII MAC-
to-MAC)

ETn_TX_CLKサイクル時間 tTcyc 40 — ns —

ETn_TX_EN出力遅延時間 tTENd 10 20 図2.103

ETn_ETXD0～ETn_ETXD3出力遅延時間 tMTDd 10 20

ETn_TX_ER出力遅延時間 tTERd 10 20 図2.104

ETn_RX_CLK サイクル時間 tTRcyc 40 — —

ETn_RX_DVセットアップ時間 tRDVs 13 — 図2.105

ETn_RX_DVホールド時間 tRDVh 0 —

ETn_ERXD0～ETn_ERXD3セットアップ時間 tMRDs 13 —

ETn_ERXD0～ETn_ERXD3ホールド時間 tMRDh 0 —

ETn_RX_ERセットアップ時間 tRERs 13 —

ETn_RX_ERホールド時間 tRERh 0 —

SFD データ CRCプリアンプル

tTENd

tMTDd

ETn_TX_CLK

ETn_TX_EN

ETn_ETXD0～
ETn_ETXD3
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図 2.104 ETn_TX_ER 出力タイミング (n = 0, 1)

図 2.105 MII 受信タイミング ( 正常動作時 ) (n = 0, 1)

tTERd tTERd

ETn_TX_CLK

ETn_TX_ER

プリアンプル データ CRCSFD

tRDVs

tMRDs
tMRDh

tRDVh

ETn_RX_CLK

ETn_RX_DV

ETn_ETXD0～
ETn_ETXD3

ETn_RX_ER
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n = 0, 1
注 . 型名がR5K574Mxx4yy (yy = BG, BD, AE)の場合のみ保証します。
注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

注1. クロックスルーレートは、立ち上がり /立ち下がり時間間隔全体の平均値ではなく、時間に関するクロック電位の変更の瞬時

のレート (dV/dt)です。

図 2.106 GMII タイミング (n = 0, 1)

表2.102 ESWMタイミング (GMII)
条件：ETn_MDC、ETn_MDIO 端子に関するポート駆動能力は、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

ETn_MDC、ETn_MDIO 端子以外に関するポート駆動能力は、
VCC = 2.3～2.7 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
VCC = 3.0～3.6 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定時

項目 記号 min max 単位 測定条件

ESWM 
(GMII)

ETn_GTX_CLK周波数 tFREQ 125 – 100ppm 125 + 100ppm MHz 図2.106、
図2.107ETn_GTX_CLK周期 tPERIOD 7.5 8.5 ns

ETn_RX_CLK周期 tPERIOD 7.5 — ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLK highレベルパルス幅 tHIGH 2.5 — ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLK lowレベルパルス幅 tLOW 2.5 — ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLK立ち上がり時間 tR — 1 ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLK立ち下がり時間 tF — 1 ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLKスルーレートの大き

さ (立ち上がり ) (注1)
— 0.6 — V/ns

ETn_GTX_CLK、ETn_RX_CLKスルーレートの大き
さ (立ち下がり ) (注1)

— 0.6 — V/ns

ETn_GTX_CLK に対するETn_TXD、ETn_TX_EN、
ETn_TX_ERのセットアップ時間

tSETUP 2.5 — ns

ETn_GTX_CLK に対するETn_TXD、ETn_TX_EN、
ETn_TX_ERのホールド時間

tHOLD 0.5 — ns

ETn_RX_CLK に対するETn_RXD、ETn_RX_DV、
ETn_RX_ERのセットアップ時間

tSETUP 2 — ns

ETn_RX_CLK に対するETn_RXD、ETn_RX_DV、
ETn_RX_ERのホールド時間

tHOLD 0 — ns

ETn_GTX_CLKまたは
ETn_RX_CLK

ETn_TXD0～ETn_TXD7、ETn_TX_EN、
ETn_TX_ER、またはETn_RXD0～ETn_RXD7、

ETn_RX_DV、ETn_RX_ER
tSETUP tHOLDtHIGH tLOW

tPERIOD
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図 2.107 GMII 出力タイミング計測条件

n = 0, 1
注 . 型名がR5K574Mxx4yy (yy = BG, BD, AE)の場合のみ保証します。

注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

注1. これは、PCボードの設計では、対応するクロック信号に1.5 nsより長く、2.0 nsより短い追加のトレース遅延が追加される
ようにクロックをルーティングする必要があることを意味します。

注2. デューティーサイクルは、最小デューティーサイクルが侵害されず、かつストレッチが最小遷移速度の3 Tcyc以下で発生して
いるかぎり、速度変更中または受信したパケットのクロックドメインへの遷移中にストレッチまたは縮小できます。

表2.103 ESWMタイミング (RGMII)
条件：ETn_MDC、ETn_MDIO 端子に関するポート駆動能力は、駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

ETn_MDC、ETn_MDIO 端子以外に関するポート駆動能力は、
VCC = 2.3～2.7 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV7に設定時
VCC = 3.0～3.6 Vのとき：駆動能力制御ビット (PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV6に設定時

項目 通信速度 記号 min max 単位 測定条件

ESWM 
(RGMII)

RGMIIn_TXCに対する出力データスキュー (注1) TskewT –500 500 ps 図2.108、
図2.110RGMIIn_RXCに対する入力データスキュー (注1) TskewR 1.0 2.6 ns

RGMIIn_TXC に対する出力データセットアップ
(Integrated delay)

TsetupT 1.2 — ns 図2.109、
図2.110

RGMIIn_TXC に対する出力データホールド (Integrated 
delay)

TholdT 1.2 — ns

RGMIIn_RXC に対する入力データセットアップ
(Integrated delay)

TsetupR 1.0 — ns

RGMIIn_RXC に対する入力データホールド(Integrated 
delay)

TholdR 1.0 — ns

クロックサイクル時間 1000 Mbps — 7.2 8.8 ns —

100 Mbps — 36 44 ns

10 Mbps — 360 440 ns

ギガビットのデューティーサイクル (注2) — 45 55 %

10BASE-T/100BASE-TXのデューティーサイクル (注2) — 40 60 %

立ち上がり /立ち下がり時間 (20～80%) — — 0.75 ns

GMIIドライバ
33 

入力測定点

5 pF

送信ライン

1.00 nsの遅延
50  ±15%
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図 2.108 RGMII タイミング (n = 0, 1)

図 2.109 RGMII タイミング (RGMII-ID) (n = 0, 1)

図 2.110 RGMII 出力タイミング計測条件

RGMIIn_TXC

RGMIIn_RXC

RGMIIn_RXD0～RGMIIn_RXD3
RGMIIn_RX_CTL

RGMIIn_TXD0～RGMIIn_TXD3
RGMIIn_TX_CTL

TskewT TskewT

TskewR TskewR

RGMIIn_TXC

RGMIIn_RXC

RGMIIn_RXD0～RGMIIn_RXD3
RGMIIn_RX_CTL

RGMIIn_TXD0～RGMIIn_TXD3
RGMIIn_TX_CTL

TsetupT TholdT TsetupT TholdT

TsetupR TholdR TsetupR TholdR

5 pF

RGMIIドライバ
33 

入力測定点

送信ライン

1.00 nsの遅延
50  ±15%
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n = 0, 1
注 . 端子名にグループ名を表わす -A や -B の記号が付加されています。使用時は、同一グループ内の端子を使用してください。

図 2.111 ETn_MDIO、ETn_MDC タイミング (n = 0, 1)

表2.104 ESWMタイミング (ETn_MDIO, ETn_MDC)
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 VCC 記号 min max 単位 測定条件

ESWM 
(ETn_MDIO, 
ETn_MDC)

ETHn_MDC出力サイクル時間 2.7 V以上 tMDC 80 — ns 図2.111

2.3 V以上 160 —

ETHn_MDIOセットアップ時間 2.7 V以上 tSMDIO 20 — ns

2.3 V以上 40 —

ETHn_MDIOホールド時間 2.7 V以上 tHMDIO 0 — ns

2.3 V以上 0 —

ETHn_MDIO出力遅延時間 2.7 V以上 tDMDIO 0 20 ns

2.3 V以上 0 40

ETHn_MDC(出力 )

ETHn_MDIO(入力 )

ETHn_MDIO(出力 )

tHMDIO

tSMDIO

tDMDIOtDMDIO

tMDC
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2.5.7.18 PDMIF

図 2.112 クロック出力タイミング (PDMCLK0)

図 2.113 受信タイミング (PDMCLK0 の立ち上がりに同期 )

図 2.114 受信タイミング (PDMCLK0 の立ち下がりに同期 )

表2.105 PDMIFタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

PDMIF クロック周期 2.70 V以上 tPsync 250 4000 ns 図2.112

1.62 V以上 500 4000

クロックHighパルス幅 tPDCKWH tPsync × 0.45 tPsync × 0.55 ns

クロックLowパルス幅 tPDCKWL tPsync × 0.45 tPsync × 0.55 ns

セットアップ時間 2.70 V以上 tSU 15 — ns 図2.113、
図2.1141.62 V以上 30 —

ホールド時間 tH 0 — ns

PDMCLK0

tPDCKWH

tPDCKWL

tPsync

PDMCLK0
(出力)

tSU

PDMDAT0
(入力)

tH

PDMCLK0
(出力)

tSU

PDMDAT0
(入力)

tH
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2.5.7.19 Δ-Σインタフェース

図 2.115 クロック入出力タイミング

図 2.116 受信タイミング (DSMCLKn 立ち上がり同期 )

表2.106 Δ-Σインタフェースタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 VCC/VCC2 記号 min max 単位 測定条件

DSMIF クロック周期 マスタ 2.70 V以上 tDScyc 40 200 ns 図2.115

1.62 V以上 80 200

スレーブ 2.70 V以上 40 200

1.62 V以上 80 200

クロックHighパルス幅 マスタ 2.70 V以上 tDSCKWH 16 — ns

1.62 V以上 32 —

スレーブ 2.70 V以上 16 —

1.62 V以上 32 —

クロックLowパルス幅 マスタ 2.70 V以上 tDSCKWL 16 — ns

1.62 V以上 32 —

スレーブ 2.70 V以上 16 —

1.62 V以上 32 —

セットアップ時間 マスタ 2.70 V以上 tSU 15 — ns 図2.116、
図2.1171.62 V以上 30 —

スレーブ 2.70 V以上 10 —

1.62 V以上 10 —

ホールド時間 マスタ 2.70 V以上 tH 0 — ns

1.62 V以上 0 —

スレーブ 2.70 V以上 10 —

1.62 V以上 10 —

DSMm_CLKn

tDSCKWH

tDSCKWL

tDScyc
(m = 0, 1、n = 0～2)

tSU tH

DSMm_CLKn
(入力または出力)

DSMm_DATn (入力)

(m = 0, 1、n = 0～2)
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図 2.117 受信タイミング (DSMCLKn 立ち下がり同期 )

tSU tH

DSMm_CLKn
(入力または出力)

DSMm_DATn (入力)

(m = 0, 1、n = 0～2)



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 248 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

2.5.7.20 PCIF

注1. tCCLK：コアクロック (イベントトリガ入力を受け取るクロック )の周期
注2. tCCLK_DIV：分周クロック (ABZ相出力が同期するクロック )の周期

図 2.118 インクリメンタルモード時のモード 0 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

表2.107 PCIFタイミング
条件：対象の端子に対応する駆動能力制御ビット(PmnPFS.DSCR[3:0])をDRV2に設定時

項目 記号 min (注1、注2) max 単位 測定条件

インクリメン
タルモード
(入力 )

モード0 AB相パルス AB相トグル間隔 tPCINMD0AB  2.7≦VCC≦3.6 V
tCCLK_DIV + tCCLK + 5

 VCC < 2.7 V
tCCLK_DIV + tCCLK + 6

— ns 図2.118

Z相パルス幅 tPCINMD0Z —

モード1 A相パルス
(B相回転方向 )

A相トグル間隔 tPCINMD1AA — 図2.119

回転方向変更時のAB相トグル間隔 tPCINMD1CR —

Z相パルス幅 tPCINMD1Z —

モード2 パルス切り
替え

A相、もしくはB相トグル間隔 tPCINMD2AA, 
tPCINMD2BB

— 図2.120

Z相パルス幅 tPCINMD2Z —

回転方向変更
時のAB相トグ
ル間隔

変更前のA相 /B相
が共にHighとな
る期間

tPCINMD2CRH —

変更後にA相もし
くはB相がLowと
なる期間

tPCINMD2CRL  2.7≦VCC≦3.6 V
2 × tCCLK_DIV + tCCLK + 5

 VCC < 2.7 V
2 × tCCLK_DIV + tCCLK + 6

—

位相係数モー
ド (出力 )
インクリメン
タルモード
(出力 )

モード0 AB相パルス AB相トグル間隔 tPCOUTMD0AB  2.7≦VCC≦3.6 V
tCCLK_DIV – 5.5

 VCC < 2.7 V
tCCLK_DIV – 12

— ns 図2.121

Z相パルス幅 tPCOUTMD0Z —

モード1 A相パルス
(B相回転方向 )

A相トグル間隔 tPCOUTMD1AA — 図2.122

回転方向変更時のAB相トグル間隔 tPCOUTMD1CR —

Z相パルス幅 tPCOUTMD1Z —

モード2 パルス切り
替え

A相、もしくはB相トグル間隔 tPCOUTMD2AA, 
tPCOUTMD2BB

— 図2.123

Z相パルス幅 tPCOUTMD2Z —

回転方向変更
時のAB相トグ
ル間隔

変更前のA相 /B相
が共にHighとな
る期間

tPCOUTMD2CRH —

変更後にA相もし
くはB相がLowと
なる期間

tPCOUTMD2CRL —

PCINAn

PCINBn

PCINZn

tPCINMD0AB tPCINMD0AB tPCINMD0AB tPCINMD0AB tPCINMD0AB

tPCINMD0Z tPCINMD0Z
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図 2.119 インクリメンタルモード時のモード 1 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

図 2.120 インクリメンタルモード時のモード 2 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

図 2.121 出力時のモード 0 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

図 2.122 出力時のモード 1 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

PCINAn

PCINBn

PCINZn

tPCINMD1AA tPCINMD1AA tPCINMD1CR tPCINMD1CR

tPCINMD1Z tPCINMD1Z

tPCINMD1AA tPCINMD1AA

PCINAn

PCINBn

PCINZn

tPCINMD2AA tPCINMD2AA tPCINMD2CRH tPCINMD2CRL

tPCINMD2Z

tPCINMD2BB tPCINMD2BB tPCINMD2CRH tPCINMD2CRL

tPCINMD2Z

tPCOUTMD0AB tPCOUTMD0AB

tPCOUTMD0Z

PCOUTAn

PCOUTBn

PCOUTZn

tPCOUTMD0AB tPCOUTMD0AB tPCOUTMD0AB

tPCOUTMD0Z

tPCOUTMD1AA tPCOUTMD1AA

PCOUTAn

PCOUTBn

PCOUTZn

tPCOUTMD1CR tPCOUTMD1CR tPCOUTMD1AA tPCOUTMD1AA

tPCOUTMD1Z tPCOUTMD1Z



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 250 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.123 出力時のモード 2 におけるタイミング図 (n = 0, 1)

2.5.7.21 PIO

n = 000 ～ 063
注1. tPBcyc：PCLKBの周期

図 2.124 入力遅延

図 2.125 出力遅延

表2.108 PIOタイミング

項目 記号 min max 単位 (注 1) 測定条件

PIO_n 入力遅延 tPIOID — 6 tPBcyc 図2.124

PIO_n 出力遅延 tPIOOD — 3 図2.125

tPCOUTMD2AA tPCOUTMD2AA tPCOUTMD2CRH tPCOUTMD2CRL

tPCOUTMD2Z

PCOUTAn

PCOUTBn

PCOUTZn

tPCOUTMD2BB tPCOUTMD2BB tPCOUTMD2CRH tPCOUTMD2CRL

tPCOUTMD2Z

tPIOID

入力データ(端子)

PIOIDRレジスタ

tPIOOD

PIOODRレジスタ

出力データ(端子)
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2.5.7.22 A/D コンバータトリガ

注1. tADcyc：ADCLKの周期

図 2.126 A/D コンバータトリガ入力タイミング

2.5.7.23 CAC

注1. tPBcyc：PCLKBの周期

注2. tcac：CACカウントクロックソースの周期

表2.109 A/Dコンバータトリガタイミング

項目 VCC 記号 min max 単位
 (注1) 測定条件

A/D
コンバータ

A/Dコンバータトリガ入力パルス幅 2.70 V以上 tTRGW 1.5 — tADcyc 図2.126

2.70 V未満 3.0 —

表2.110 CACタイミング

項目 (注1、注2) 記号 min (注1、注2) max 単位 測定条件

CAC CACREF入力パルス幅 tPBcyc ≦ tcac tCACREF 4.5 × tcac +  3 × tPBcyc — ns

tPBcyc > tcac 5 × tcac  +  6.5 × tPBcyc —

ADTRG0#, 
ADTRG1#, 
ADTRG2#

tTRGW
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2.6 USB 特性

2.6.1 USB タイミング

図 2.127 USB_DP、USB_DM 出力タイミング ( ロースピード時 )

図 2.128 測定回路 ( ロースピード時 )

表2.111 内蔵USBロースピード (Hostのみ ) 特性 (DP、DM端子特性)
条件：VCC_USB = 3.0～3.6 V, USBCLK = 48 MHz

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

入力特性 Highレベル入力電圧 VIH 2.0 — — V

Lowレベル入力電圧 VIL — — 0.8

差動入力感度 VDI 0.2 — — | USB_DP – USB_DM |

差動コモンモードレンジ VCM 0.8 — 2.5

出力特性 Highレベル出力電圧 VOH 2.8 — 3.6 V IOH = –200 µA

Lowレベル出力電圧 VOL 0.0 — 0.3 IOL = 2 mA

クロスオーバ電圧 VCRS 1.3 — 2.0 図2.127

立ち上がり時間 tLR 75 — 300 ns

立ち下がり時間 tLF 75 — 300

立ち上がり /立ち下がり時間比 tLR / tLF 80 — 125 % tLR/ tLF

プルアップ /
プルダウン特性

DP/DMプルダウン抵抗

(ホスト選択時 )
Rpd 14.25 — 24.80 kΩ

USB_DP, 
USB_DM

tLFtLR

90%
10%10%

90%VCRS

観測ポイント

200 pF～
600 pF

USB_DP

USB_DM

200 pF～
600 pF

1.5 k

3.6 V

27 

27 
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図 2.129 USB_DP、USB_DM 出力タイミング ( フルスピード時 )

図 2.130 測定回路 ( フルスピード時 )

表2.112 内蔵USBフルスピード特性 (DP、DM端子特性)
条件：VCC_USB = 3.0～3.6 V, USBCLK = 48 MHz

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

入力特性 Highレベル入力電圧 VIH 2.0 — — V

Lowレベル入力電圧 VIL — — 0.8

差動入力感度 VDI 0.2 — — | USB_DP – USB_DM |

差動コモンモードレンジ VCM 0.8 — 2.5

出力特性 Highレベル出力電圧 VOH 2.8 — 3.6 V IOH = –200 µA

Lowレベル出力電圧 VOL 0.0 — 0.3 IOL = 2 mA

クロスオーバ電圧 VCRS 1.3 — 2.0 図2.129

立ち上がり時間 tFR 4 — 20 ns

立ち下がり時間 tFF 4 — 20

立ち上がり /立ち下がり時間比 tFR / tFF 90 — 111.11 % tFR/ tFF

出力抵抗 ZDRV 28 — 44 Ω Rs = 27 Ω含む

プルアップ、

プルダウン

特性

DPプルアップ抵抗

(ファンクション選択時)
Rpu 0.900 — 1.575 kΩ アイドル時

1.425 — 3.090 送受信時

DP/DMプルダウン抵抗

(ホスト選択時)
Rpd 14.25 — 24.80

USB_DP, 
USB_DM

tFFtFR

90%
10%10%

90%VCRS

観測ポイント

50 pF

50 pF

USB_DP

USB_DM

27 

27 
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2.6.2 USBHS タイミング

図 2.131 USB_DP、USB_DM 出力タイミング ( ロースピード時 )

図 2.132 測定回路 ( ロースピード時 )

表2.113 内蔵USBロースピード (Hostのみ ) 特性 (DP、DM端子特性)
条件：USBHS_RREF = 2.2 kΩ ±1%, VCC_USBHS = AVCC_USBHS = 3.0～3.6 V, USBMCLK = 12/20/24/48 MHz, 

USBCLK = 48 MHz, USB60CLK = 60 MHz

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

入力特性 Highレベル入力電圧 VIH 2.0 — — V

Lowレベル入力電圧 VIL — — 0.8

差動入力感度 VDI 0.2 — — | USB_DP – USB_DM |

差動コモンモードレンジ VCM 0.8 — 2.5

出力特性 Highレベル出力電圧 VOH 2.8 — 3.6 V IOH = –200 µA

Lowレベル出力電圧 VOL 0.0 — 0.3 IOL = 2 mA

クロスオーバ電圧 VCRS 1.3 — 2.0 図2.131

立ち上がり時間 tLR 75 — 300 ns

立ち下がり時間 tLF 75 — 300

立ち上がり /立ち下がり時間比 tLR / tLF 80 — 125 % tLR/ tLF

プルアップ /
プルダウン特性

DP/DMプルダウン抵抗

(ホスト選択時 )
Rpd 14.25 — 24.80 kΩ

USB_DP, 
USB_DM

tLFtLR

90%
10%10%

90%VCRS

観測ポイント

200 pF～
600 pF

USB_DP

USB_DM

200 pF～
600 pF

1.5 k

3.6 V
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図 2.133 USB_DP、USB_DM 出力タイミング ( フルスピード時 )

図 2.134 測定回路 ( フルスピード時 )

表2.114 内蔵USBフルスピード特性 (DP、DM端子特性)
条件：USBHS_RREF = 2.2 kΩ ±1%, VCC_USBHS = AVCC_USBHS = 3.0～3.6 V, USBMCLK = 12/20/24/48 MHz, 

USBCLK = 48 MHz, USB60CLK = 60 MHz

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

入力特性 Highレベル入力電圧 VIH 2.0 — — V

Lowレベル入力電圧 VIL — — 0.8 V

差動入力感度 VDI 0.2 — — V | USB_DP – USB_DM |

差動コモンモードレンジ VCM 0.8 — 2.5 V

出力特性 Highレベル出力電圧 VOH 2.8 — 3.6 V IOH = –200 µA

Lowレベル出力電圧 VOL 0.0 — 0.3 V IOL = 2 mA

クロスオーバ電圧 VCRS 1.3 — 2.0 V 図2.133

立ち上がり時間 tFR 4 — 20 ns

立ち下がり時間 tFF 4 — 20 ns

立ち上がり /立ち下がり時間比 tFR / tFF 90 — 111.11 % tFR/ tFF

出力抵抗 ZDRV 28 — 44 Ω Rs = 27 Ω含む

40.5 — 49.5 Rs不要
(PHYSET.REPSEL[1:0] = 01b
かつPHYSET.HSEB = 0)

プルアップ、

プルダウン
特性

DPプルアップ抵抗

(ファンクション選択時)
Rpu 0.900 — 1.575 kΩ アイドル時

1.425 — 3.090 送受信時

DP/DMプルダウン抵抗
(ホスト選択時)

Rpd 14.25 — 24.80 kΩ

USB_DP, 
USB_DM

tFFtFR

90%
10%10%

90%VCRS

観測ポイント

50 pF

50 pF

USB_DP

USB_DM
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図 2.135 USB_DP、USB_DM スケルチ検出感度 ( ハイスピード時 )

図 2.136 USB_DP、USB_DM ディスコネクト検出感度 ( ハイスピード時 )

図 2.137 USB_DP、USB_DM 出力タイミング ( ハイスピード時 )

図 2.138 測定回路 ( ハイスピード時 )

表2.115 内蔵USBハイスピード特性 (DP、DM端子特性)
条件：USBHS_RREF = 2.2 kΩ ±1%, VCC_USBHS = AVCC_USBHS = 3.0～3.6 V, USBMCLK = 12/20/24/48 MHz

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

入力特性 スケルチ検出スレッショルド
電圧 (差動電圧)

VHSSQ 100 — 150 mV 図2.135

ディスコネクト検出感度 VHSDSC 525 — 625 図2.136

コモンモード電圧範囲 VHSCM –50 — 500

出力特性 アイドル状態 VHSOI –10 — 10 mV

Highレベル出力電圧 VHSOH 360 — 440

Lowレベル出力電圧 VHSOL –10 — 10

Chirp J出力電圧 (差分) VCHIRPJ 700 — 1100

Chirp K出力電圧 (差分 ) VCHIRPK –900 — –500

AC特性 立ち上がり時間 tHSR 500 — — ps 図2.137

立ち下がり時間 tHSF 500 — —

出力抵抗 ZHSDRV 40.5 — 49.5 Ω

USB_DP, USB_DM VHSSQ

USB_DP, USB_DM VHSDSC

USB_DP, USB_DM

tHSFtHSR

90%
10%10%

90%

観測ポイント

45 

45 

USB_DP

USB_DM
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2.7 A/D 変換特性

2.7.1 アナログ入力電圧範囲

注1. 差動入力電圧は (AINP – AINN)です。
 AINPはANxの入力電圧であり、VREFL0m≦AINP≦VREFH0mです (m = 0, 1, 2)。
 AINNはANyの入力電圧であり、VREFL0m≦AINN≦VREFH0mです (m = 0, 1, 2)。

(x = 2i、y = 2i + 1、i = 0, 1, 2 ・・・(任意の整数 ))

注1. 差動入力電圧は (AINP – AINN)です。
 AINPはANxの入力電圧であり、VREFL0≦AINP≦VREFH0です。

 AINNはANyの入力電圧であり、VREFL0≦AINN≦VREFH0です。
(x = 2i、y = 2i + 1、i = 0, 1, 2 ・・・(任意の整数 ))

表2.116 アナログ入力電圧範囲 (BGA320)

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド入力電圧 ユニット0 AN000～AN007 VREFL00 — VREFH00 V —

ユニット1 AN008～AN015 VREFL01 — VREFH01 —

AN016～AN023 VREFL01 — VREFH01 VCC≧VREFH01
VREFL01 — VCC VCC≦VREFH01

AN024～AN035 VREFL01 — VREFH01 VCC2≧VREFH01
VREFL01 — VCC2 VCC2≦VREFH01

ユニット2 AN008～AN015 VREFL02 — VREFH02 —

AN016～AN023 VREFL02 — VREFH02 VCC≧VREFH02
VREFL02 — VCC VCC≦VREFH02

AN024～AN035 VREFL02 — VREFH02 VCC2≧VREFH02
VREFL02 — VCC2 VCC2≦VREFH02

差動入力電圧 (注1) ユニット0 AN000P～AN006P
AN000N～AN006N

–VREFL00 — +VREFH00 V —

ユニット1 AN008P～AN014P
AN008N～AN014N

–VREFL01 — +VREFH01 —

ユニット2 AN008P～AN014P
AN008N～AN014N

–VREFL02 — +VREFH02 —

表2.117 アナログ入力電圧範囲 (BGA320以外 )

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド入力電圧 ユニット0 AN000～AN007 VREFL0 — VREFH0 V —

ユニット1 AN014, AN015 VREFL0 — VREFH0 —

AN016～AN023 VREFL0 — VREFH0 VCC≧VREFH0
VREFL0 — VCC VCC≦VREFH0

AN024～AN035 VREFL0 — VREFH0 VCC2≧VREFH0
VREFL0 — VCC2 VCC2≦VREFH0

ユニット2 AN014, AN015 VREFL0 — VREFH0 —

AN016～AN023 VREFL0 — VREFH0 VCC≧VREFH0
VREFL0 — VCC VCC≦VREFH0

AN024～AN035 VREFL0 — VREFH0 VCC2≧VREFH0
VREFL0 — VCC2 VCC2≦VREFH0

差動入力電圧 (注1) ユニット0 AN000P～AN006P
AN000N～AN006N

–VREFL0 — +VREFH0 V —

ユニット1 AN008P～AN014P
AN008N～AN014N

–VREFL0 — +VREFH0 —

ユニット2 AN008P～AN014P
AN008N～AN014N

–VREFL0 — +VREFH0 —
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2.7.2 16 ビット A/D コンバータ共通特性

S&H：チャネル専用サンプル & ホールド回路

注1. tADcyc：ADCLKサイクル

注2. tCmp：逐次比較時間
注3. SARモード、オーバーサンプリングモードに対応

注4. SARモード、ハイブリッドモードに対応
注5. 1チャネル連続スキャンモード時

注6. tCmpが100 nsよりも大きい場合、A/Dサンプリング時間は以下の式よりも長くする必要があります。
1 × tADcyc + 1.6 × tCmp

表2.118 A/D変換特性(共通 )
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

項目 min (注1) typ max 単位 測定条件 (注2)

A/D変換クロック周波数(ADCLK) 25 50 60 MHz

逐次比較時間 100 — 200 ns

A/D サンプリング時間

(通常モード )
自己校正 (注3) 1 × tADcyc + 40 — — ns tCmp = 100 ns

自己診断 (注3) 1 × tADcyc + 40 — —

A/D変換 AN000～AN015 (注3)

(S&H回路不使用時)
1 × tADcyc + 40 — —

40 (注 5) — —

AN000～AN005 (注4)

(S&H回路使用時)
1 × tADcyc + 160 — —

AN016～AN035 (注3) 400 — —

A/D サンプリング時間
(高精度モード)

自己校正 (注4) 1 × tADcyc + 140 (注 6) — — ns tCmp = 100 ns

自己診断 (注4) 1 × tADcyc + 140 (注 6) — —

A/D変換 (注4) AN000～AN015
(S&H回路不使用時)

1 × tADcyc + 140 (注 6) — —

AN000～AN005
(S&H回路使用時)

1 × tADcyc + 320 — —

AN016～AN035 840 — —

チャネル専用サンプル&
ホールド回路

サンプリング
時間

自己校正 400 — — ns tCmp = 100 ns

A/D変換 400 — —

ホールドモード切り替え時間 40 — —

ホールド時間 — — 5 µs

動作安定時間 A/D起動時間 2 — — µs tCmp = 100 ns

チャネル専用サンプル&ホールド回路起動

時間

2 — —

A/D遮断時間 1 — —
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注1. tADcyc：ADCLKサイクル

注2. tCmp：逐次比較時間
注3. SARモード、オーバーサンプリングモードに対応

注4. SARモード、ハイブリッドモードに対応

注5. 1チャネル連続スキャンモード時

表2.119 A/D変換特性(共通 )
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 1.62 V～2.70 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 1.62 V～AVCC0

項目 min (注1) typ max 単位 測定条件 (注2)

A/D変換クロック周波数(ADCLK) 25 50 60 MHz

逐次比較時間 200 — 200 ns

A/D サンプリング時間

(通常モード )
自己校正 (注3) 1 × tADcyc + 420 — — ns tCmp = 200 ns

自己診断 (注3) 1 × tADcyc + 420 — —

A/D変換 AN000～AN015 1 × tADcyc + 420 — —

440 (注 5) — —

AN016～AN035 800 — —

A/D サンプリング時間

(高精度モード)
自己校正 (注4) 1 × tADcyc + 780 — — ns tCmp = 200 ns

自己診断 (注4) 1 × tADcyc + 780 — —

A/D変換 (注4) AN000～AN015 1 × tADcyc + 780 — —

AN016～AN035 1680 — —

動作安定時間 A/D起動時間 2 — — µs tCmp = 200 ns

A/D遮断時間 1 — —

表2.120 A/D内部基準電圧特性

項目 min typ max 単位 測定条件

A/D内部基準電圧 0.77 0.80 0.84 V

サンプリング時間 4.15 — — µs

表2.121 D/A出力のA/D変換特性

項目 min typ max 単位 測定条件

サンプリング時間 2 — — µs
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2.7.3 SAR モード特性

表2.122 A/D変換特性(SARモード ) (1) (1 / 2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下、チャネル専用サンプル&ホールド
回路のホールドモード切り替え時間：2 ADCLK

項目 min typ max 単位 測定条件

分解能 — — 12 ビット —

シングルエンド入力

(通常モード)
AN000～AN015 
(S&H回路不使用時 )

変換時間 0.16 — — µs  サンプリング時間：
3 ADCLK

オフセット誤差 — ±3.0 ±6.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±3.0 ±6.5

絶対精度 — ±4.0 ±11

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.0

AN000～AN005 
(S&H回路使用時 )

変換時間 1.00 — — µs  サンプリング時間：
8 ADCLK

 S&H回路のサンプリング

時間：35 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.75 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.75

絶対精度 — ±5.0 ±10.5

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.5 ±4.5

AN016～AN035 変換時間 0.50 — — µs  サンプリング時間：
20 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.5

絶対精度 — ±5.5 ±11

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.0

シングルエンド入力

(高精度モード)
AN000～AN015 
(S&H回路不使用時 )

変換時間 0.26 — — µs  サンプリング時間：
8 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±4.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±4.5

絶対精度 — ±4.0 ±7.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.0

AN000～AN005 
(S&H回路使用時 )

変換時間 1.72 — — µs  サンプリング時間：
16 ADCLK

 S&H回路のサンプリング

時間：63 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.75 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.75

絶対精度 — ±4.5 ±9.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.5 ±4.5
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S&H：チャネル専用サンプル & ホールド回路

注 . DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

シングルエンド入力

(高精度モード)
AN016～AN035 変換時間 0.94 — — µs  サンプリング時間：

42 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±4.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±4.5

絶対精度 — ±5.5 ±8.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.0

差動入力

(通常モード)
AN000P～AN014P, 
AN000N～AN014N 
(S&H回路不使用時 )

変換時間 0.16 — — µs  サンプリング時間：
3 ADCLK

オフセット誤差 — ±2.0 ±3.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±2.0 ±3.5

絶対精度 — ±3.0 ±6.0

DNL微分非直線性誤差 — ±0.75 ±1.0

INL積分非直線性誤差 — ±1.5 ±3.5

AN000P～AN004P, 
AN000N～AN004N 
(S&H回路使用時 )

変換時間 1.00 — — µs  サンプリング時間：
8 ADCLK

 S&H回路のサンプリング

時間：35 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.75 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.75

絶対精度 — ±3.5 ±10.5

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.5 ±4.5

差動入力

(高精度モード)
AN000P～AN014P, 
AN000N～AN014N 
(S&H回路不使用時 )

変換時間 0.26 — — µs  サンプリング時間：
8 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.0 ±2.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.0 ±2.5

絶対精度 — ±2.0 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 — ±0.75 ±1.0

INL積分非直線性誤差 — ±1.5 ±3.5

AN000P～AN004P, 
AN000N～AN004N 
(S&H回路使用時 )

変換時間 1.72 — — µs  サンプリング時間：
16 ADCLK

 S&H回路のサンプリング

時間：63 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.75 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.75

絶対精度 — ±3.5 ±9.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.5 ±4.5

表2.122 A/D変換特性(SARモード ) (1) (2 / 2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下、チャネル専用サンプル&ホールド
回路のホールドモード切り替え時間：2 ADCLK

項目 min typ max 単位 測定条件
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注 . DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

表2.123 A/D変換特性(SARモード ) (2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 1.62 V～2.70 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 1.62 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：10 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位 測定条件

分解能 — — 12 ビット —

シングルエンド入力

(通常モード)
AN000～AN015 変換時間 0.64 — — µs  サンプリング時間：

22 ADCLK

オフセット誤差 — ±3.0 ±6.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±3.0 ±6.5

絶対精度 — ±5.5 ±11

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.5

AN016～AN035 変換時間 1.00 — — µs  サンプリング時間：
40 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±6.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±6.5

絶対精度 — ±5.5 ±11

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.5

シングルエンド入力

(高精度モード)
AN000～AN015 変換時間 1.00 — — µs  サンプリング時間：

40 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±4.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±4.5

絶対精度 — ±5.0 ±8.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.5

AN016～AN035 変換時間 1.88 — — µs  サンプリング時間：
84 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.5 ±4.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.5 ±4.5

絶対精度 — ±5.5 ±8.0

DNL微分非直線性誤差 — ±1.0 –1.0 ～ +1.5

INL積分非直線性誤差 — ±2.0 ±4.5

差動入力

(通常モード)
AN000P～AN014P, 
AN000N～AN014N

変換時間 0.64 — — µs  サンプリング時間：
22 ADCLK

オフセット誤差 — ±2.0 ±3.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±2.0 ±3.5

絶対精度 — ±4.5 ±6.0

DNL微分非直線性誤差 — ±0.75 ±1.0

INL積分非直線性誤差 — ±1.5 ±4.0

差動入力

(高精度モード)
AN000P～AN014P, 
AN000N～AN014N)

変換時間 1.00 — — µs  サンプリング時間：
40 ADCLK

オフセット誤差 — ±1.0 ±2.5 LSB —

フルスケール誤差 — ±1.0 ±2.5

絶対精度 — ±3.5 ±4.5

DNL微分非直線性誤差 — ±0.75 ±1.0

INL積分非直線性誤差 — ±1.5 ±4.0
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2.7.4 オーバーサンプリングモードとハイブリッドモードの共通特性

注1. Fos：オーバサンプリング周波数
Fin：入力周波数

ハイブリッドモードの場合、Fos は 1/ (スキャングループに割り当てられた各アナログチャネルのオーバサンプリング周期の
合計 )

注2. チャネルごとの値です。

注3. 「図2.139 デジタルフィルタ特性 (Sincフィルタ )」を参照してください。

図 2.139 デジタルフィルタ特性 (Sinc フィルタ )

表2.124 A/D変換特性(オーバサンプリングモードとハイブリッドモードの共通特性 ) (1)
条件：ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、断線検出アシスト機能不使用時、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位
 (注1) 測定条件

分解能 — — 16 ビット

オーバサンプリング周期 オーバサンプリングモード 0.16 — — µs  サンプリング時間：
3 ADCLK

ハイブリッドモード (注2) 0.18 — —  サンプリング時間：
8 ADCLK

デジタルフィルタ特性 
(注3)

Sincフィルタ 初期遅延 — 22 — /Fos

グループ遅延 — 11 —

正規化遮断周波数 — 0.033 — Fin/Fos
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注 . サンプリング時間は、モードや入力チャネル番号に依存します。

 オーバーサンプリングモード時　AN000～AN015：3 ADCLK
 ハイブリッドモード時　AN000～AN015：8 ADCLK

注 . サンプリング時間は、モードや入力チャネル番号に依存します。

 オーバーサンプリングモード時　AN000～AN015：3 ADCLK
 ハイブリッドモード時　AN000～AN015：8 ADCLK

表2.125 A/D変換特性(オーバサンプリングモードとハイブリッドモードの共通特性 ) (2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下、入力周波数：5 kHz

項目 min typ max 単位 測定条件

Sincフィルタ シングルエンド入力 SNDR：信号対ノイズの歪み比 — 80 — dB —

ENOB：有効ビット数 — 13 — ビット

差動入力 SNDR：信号対ノイズの歪み比 — 86 — dB

ENOB：有効ビット数 — 14 — ビット

表2.126 A/D変換特性(オーバサンプリングモードとハイブリッドモードの共通特性 ) (3)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 1.62 V～2.70 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 1.62 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：10 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下、入力周波数：5 kHz

項目 min typ max 単位 測定条件

Sincフィルタ シングルエンド入力 SNDR：信号対ノイズの歪み比 — 74 — dB —

ENOB：有効ビット数 — 12 — ビット

差動入力 SNDR：信号対ノイズの歪み比 — 80 — dB

ENOB：有効ビット数 — 13 — ビット
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2.7.5 オーバーサンプリングモード特性

注 . これらの仕様値は、1つの16ビットA/Dコンバータだけが動作中で、12ビットD/Aコンバータが動作しておらず、かつA/D変

換中に外部バスへのアクセスがない場合に適用されます。
他の16ビットA/Dコンバータ、または12ビットD/Aコンバータが動作中である、またはA/D変換中にバスアクセスが発生し

た場合は、記載した範囲に数値が収まらない可能性があります。
16ビットA/Dコンバータ使用時は、ポート4をデジタル出力として使用しないでください。

上記の特性は、AVCC0、AVSS0、VREFH0、VREFH00、VREFH01、VREFH02、VREFL0、VREFL00、VREFL01、
VREFL02、および16ビットA/Dコンバータの入力電圧が安定しているときの特性です。

注1. サンプリング時間：3 ADCLK
注2. サンプリング時間：20 ADCLK
注3. この値は、12ビット分解能に基づきます。

注4. 測定条件：アナログ入力電圧範囲の0.2%～99.8%
注5. DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

表2.127 A/D変換特性(オーバサンプリングモード特性 ) (1)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド
入力

AN000～AN015 
(注1)

オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0 シングル /連続スキャンモード

— ±1.0 ±5.0 同一チャネル連続スキャン
モード

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+1.5

–1.0 ～
+2.5

—

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±4.0 ±8.0

AN016～AN035 
(注2)

オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+2.0

–1.0 ～
+4.0

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±4.0 ±12

差動入力 AN000～AN015 
(注1)

オフセット誤差 (注3) — ±0.25 ±2.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±0.5 ±2.0 シングル /連続スキャンモード

— ±0.5 ±2.5 同一チャネル連続スキャン

モード

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+1.5

–1.0 ～
+2.0

—

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±3.0 ±6.0
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注 . これらの仕様値は、1 つの16ビットA/Dコンバータだけが動作中で、12ビットD/Aコンバータが動作しておらず、かつA/D変
換中に外部バスへのアクセスがない場合に適用されます。

他の16ビットA/Dコンバータ、または12ビットD/Aコンバータが動作中である、またはA/D変換中にバスアクセスが発生し

た場合は、記載した範囲に数値が収まらない可能性があります。
16ビットA/Dコンバータ使用時は、ポート4をデジタル出力として使用しないでください。

上記の特性は、AVCC0、AVSS0、VREFH0、VREFH00、VREFH01、VREFH02、VREFL0、VREFL00、VREFL01、
VREFL02、および16ビットA/Dコンバータの入力電圧が安定しているときの特性です。

注1. サンプリング時間：22 ADCLK
注2. サンプリング時間：40 ADCLK
注3. この値は、12ビット分解能に基づきます。

注4. 測定条件：アナログ入力電圧範囲の0.2%～99.8%
注5. DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

表2.128 A/D変換特性(オーバサンプリングモード特性 ) (2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 1.62 V～2.70 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 1.62 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：10 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド
入力

AN000～AN015 
(注1)

オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0 シングル /連続スキャンモード

— ±1.0 ±5.0 同一チャネル連続スキャン

モード

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+2.0

–1.0 ～
+2.5

—

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±4.0 ±8.0

AN016～AN035 
(注2)

オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+2.0

–1.0 ～
+4.0

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±4.0 ±12

差動入力 AN000～AN015 
(注1)

オフセット誤差 (注3) — ±0.25 ±2.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±0.5 ±2.0 シングル /連続スキャンモード

— ±0.5 ±2.5 同一チャネル連続スキャン

モード

DNL微分非直線性誤差 
(注4、注5)

— –1.0 ～
+2.0

–1.0 ～
+2.0

—

INL積分非直線性誤差 
(注4)

— ±3.0 ±6.0
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2.7.6 ハイブリッドモード特性

S&H：チャネル専用サンプル & ホールド回路

注 . これらの仕様値は、1 つの16ビットA/Dコンバータだけが動作中で、12ビットD/Aコンバータが動作しておらず、かつA/D変

換中に外部バスへのアクセスがない場合に適用されます。
他の16ビットA/Dコンバータ、または12ビットD/Aコンバータが動作中である、またはA/D変換中にバスアクセスが発生し

た場合は、記載した範囲に数値が収まらない可能性があります。
16ビットA/Dコンバータ使用時は、ポート4をデジタル出力として使用しないでください。

上記の特性は、AVCC0、AVSS0、VREFH0、VREFH00、VREFH01、VREFH02、VREFL0、VREFL00、VREFL01、
VREFL02、および16ビットA/Dコンバータの入力電圧が安定しているときの特性です。

注1. サンプリング時間：8 ADCLK
注2. サンプリング時間：42 ADCLK
注3. この値は、12ビット分解能に基づきます。

注4. 測定条件：アナログ入力電圧範囲の0.2%～99.8%
注5. DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

表2.129 A/D変換特性(ハイブリッドモード特性 ) (1)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 2.70 V～3.63 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 2.70 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：5 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド
入力

AN000～AN015 (注1)

(S&H回路不使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +1.5 –1.0 ～ +2.5

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±4.0 ±8.0

AN000～AN005 (注1)

(S&H回路使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — ±1.0 –1.0 ～ +2.0

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±12 ±16

AN016～AN035 (注2) オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±5.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +2.0 –1.0 ～ +4.0

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±4.0 ±12

差動入力 AN000～AN015 (注1)

(S&H回路不使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.25 ±2.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±0.5 ±2.5

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +1.5 –1.0 ～ +2.0

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±3.0 ±6.0

AN000～AN005 (注2)

(S&H回路使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — ±1.0 –1.0 ～ +2.0

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±4.0 ±16
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S&H：チャネル専用サンプル & ホールド回路

注 . これらの仕様値は、1 つの16ビットA/Dコンバータだけが動作中で、12ビットD/Aコンバータが動作しておらず、かつA/D変

換中に外部バスへのアクセスがない場合に適用されます。
他の16ビットA/Dコンバータ、または12ビットD/Aコンバータが動作中である、またはA/D変換中にバスアクセスが発生し

た場合は、記載した範囲に数値が収まらない可能性があります。

16ビットA/Dコンバータ使用時は、ポート4をデジタル出力として使用しないでください。
上記の特性は、AVCC0、AVSS0、VREFH0、VREFH00、VREFH01、VREFH02、VREFL0、VREFL00、VREFL01、
VREFL02、および16ビットA/Dコンバータの入力電圧が安定しているときの特性です。

注1. サンプリング時間：40 ADCLK
注2. サンプリング時間：84 ADCLK
注3. この値は、12ビット分解能に基づきます。
注4. 測定条件：アナログ入力電圧範囲の0.2%～99.8%
注5. DNLはヒストグラム法を使用して計測されるため、下限値は–1 になります。

表2.130 A/D変換特性(ハイブリッドモード特性 ) (2)
条件：AVCC0 = VCC = VCC2 = 1.62 V～2.70 V、VREFH0 = VREFH00 = VREFH01 = VREFH02 = 1.62 V～AVCC0

ADCLK：50 MHz、逐次比較時間：10 ADCLK、信号源インピーダンス：50 Ω以下

項目 min typ max 単位 測定条件

シングルエンド
入力

AN000～AN015 (注1)

(S&H回路不使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±5.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +2.0 –1.0 ～ +2.5

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±4.0 ±8.0

AN016～AN035 (注2) オフセット誤差 (注3) — ±0.5 ±4.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±1.0 ±5.0

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +2.0 –1.0 ～ +4.0

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±4.0 ±12

差動入力 AN000～AN015 (注1)

(S&H回路不使用時 )
オフセット誤差 (注3) — ±0.25 ±2.0 LSB —

ゲイン誤差 (注3) — ±0.5 ±2.5

DNL微分非直線性誤差 (注4、注5) — –1.0 ～ +2.0 –1.0 ～ +2.5

INL積分非直線性誤差 (注4) — ±3.0 ±6.0
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2.8 D/A 変換特性

注 . 上記の値は、D/A単体で動作 (A/D変換器停止状態)させた場合の数値です。

注 . AVCC0 < 2.7 Vで使用する場合は、D/A制御レジスタ2(DACR2)のOFSSELビットを“1”にしてください。2.7 V以上で使用す

る場合は、“0” (初期値)にしてください。

表2.131 D/A変換特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

分解能 — 12 12 12 ビット —

バッファなし

出力

絶対精度 AVCC0≧2.7 V — — — ±24 LSB 負荷抵抗2 MΩ
— — ±6.0 無負荷

AVCC0 < 2.7 V — — ±36 負荷抵抗2 MΩ
— — ±6.0 無負荷

微分非直線性誤差 AVCC0≧2.7 V DNL — — ±1.0 LSB —

AVCC0 < 2.7 V — — ±2.0

出力抵抗 RO — 7.8 — kΩ —

リカバリ時間 AVCC0≧2.7 V tDSPLUP1 — — 3 µs —

AVCC0 < 2.7 V — — 6

変換時間 AVCC0≧2.7 V tDCONV1 — — 3 µs 負荷抵抗2 MΩ, 
負荷容量20 pF

tDCONV3 — — 3 無負荷

AVCC0 < 2.7 V tDCONV1 — — 6 負荷抵抗2 MΩ, 
負荷容量20 pF

tDCONV3 — — 6 無負荷

バッファ出力 積分非直線性誤差 AVCC0≧2.7 V INL — — ±4.0 LSB —

AVCC0 < 2.7 V — — ±8.0

微分非直線性誤差 AVCC0≧2.7 V DNL — — ±1.0 LSB

AVCC0 < 2.7 V — — ±2.0

起動時間 AVCC0≧2.7 V tDISOUT 3 — — µs

AVCC0 < 2.7 V 6 — —

リカバリ時間 AVCC0≧2.7 V tDSPLUP2 — — 3.5 µs

AVCC0 < 2.7 V — — 6

変換時間 AVCC0≧2.7 V tDCONV2 — — 3.5 µs

AVCC0 < 2.7 V — — 6

負荷抵抗 RL 5 — — kΩ

負荷容量 CL — — 50 pF

出力電圧 AVCC0≧2.7 V VO 0.2 — AVCC0 – 0.2 V

AVCC0 < 2.7 V 0.34 — AVCC0 – 0.34
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図 2.140 12 ビット D/A コンバータの動作例 (D/A 端子出力モード )

DADRレジスタ

DACR0.DACENビット
tSETUP

tDSLPUP

変換データ (1) 変換データ (2)

DACR0.DAOUTDISビット

DA0
端子へ

ハイインピーダンス 変換結果 (2)

DA0
ADCへ

tDCONV 1

ハイインピーダンス

DACR0.DAOEビット

DACR2.DAAMPビット

DACR0.DAEビット

変換結果 (1)
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2.9 温度センサ特性

注1. A/Dコンバータのサンプリング時間が本電気的特性を満足するように、ADSSTRnレジスタを設定してください。

図 2.141 温度センサの動作から A/D 変換完了までのタイミング

図 2.142 温度監視リセットのタイミング ( 高温検出側 )

表2.132 温度センサ特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

相対精度 — — ±1 — °C —

温度傾斜 — — 2.7 — mV/°C —

出力電位 — — 0.83 — V Ta = 25°C

温度センサ起動時間 tTSTBL — — 30 µs 図2.141、
図2.142、
図2.143温度センサ出力安定待ち時間 tOSTBL — — 0 µs

温度センサ異常温度検知回路安定待ち時間 tRSTBL — — 30 µs 図2.142、
図2.143

サンプリング時間 (注1) — 4.15 — — µs —

異常検出温度 高温側 TjdetH 105 125 — °C 図2.144

低温側 TjdetL — –40 –20

TSEN

TSOE

ADST

温度センサ出力

ADEXDR4

ADIi (i = 0～11)
(エッジ出力 )

tTSTBL

セット
(注1)

tOSTBL tAD_SPL

セット (注 1)

セット (注1)

A/D変換を一回だけ実行

A/D変換時間

A/D変換開始

変換待機
温度センサ出力
サンプリング

温度センサ出力
A/D変換

変換待機

温度センサ出力A/D変換結果

注1.　　は、ソフトウェアによる 命令実行を示します。

tAD_CNV

tED1

格納

温度 

TjdetH

内部リセット信号

(Lowが有効)

TEMPRCR.TSNEN

TEMPRCR.CMPEN

TEMPRCR.TEMPREN

tTSTBL

tRSTBL
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図 2.143 温度監視リセットのタイミング ( 低温検出側 )

図 2.144 温度センサ異常検出温度範囲

TjdetL

内部リセット信号

(Lowが有効)

TEMPRCR.TSNEN

TEMPRCR.CMPEN

TEMPRCR.TEMPREN

tTSTBL

tRSTBL

温度

TjdetH Typ

TjdetH Min

TjdetL Typ

TjdetL Max

必ず検知する

必ず検知する

検知しない

検知する可能性あり

検知する可能性あり

温
度

[°C
]
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2.10 パワーオンリセット回路、電圧検出回路特性

表2.133 パワーオンリセット回路、電圧検出回路特性 (1 / 2)

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

電圧検出レベル パワーオンリセット (POR) VPOR1 1.52 1.56 1.61 V 図2.145
VPOR2 — — 1.73

電圧検出回路 (PVD0) Vdet0_0 2.76 2.85 2.94 図2.146
Vdet0_1 2.50 2.58 2.66

Vdet0_2 2.08 2.15 2.22

Vdet0_3 1.93 2.00 2.07

Vdet0_4 1.84 1.90 1.96

Vdet0_5 1.74 1.80 1.86

Vdet0_6 1.62 1.67 1.73

電圧検出回路 (PVDn) 
(n = 1, 2, 4, 5)

Vdetn_4_rise 3.09 3.20 3.30 図2.147
Vdetn_4_fall 3.03 3.14 3.24

Vdetn_5_rise 3.05 3.16 3.26

Vdetn_5_fall 2.99 3.10 3.20

Vdetn_6_rise 3.03 3.14 3.24

Vdetn_6_fall 2.97 3.08 3.18

Vdetn_7_rise 2.81 2.91 3.00

Vdetn_7_fall 2.75 2.85 2.94

Vdetn_8_rise 2.79 2.89 2.98

Vdetn_8_fall 2.73 2.83 2.92

Vdetn_9_rise 2.76 2.86 2.95

Vdetn_9_fall 2.70 2.80 2.89

Vdetn_10_rise 2.58 2.67 2.75

Vdetn_10_fall 2.53 2.62 2.70

Vdetn_11_rise 2.30 2.38 2.46

Vdetn_11_fall 2.25 2.33 2.41

Vdetn_12_rise 1.88 1.94 2.00

Vdetn_12_fall 1.84 1.90 1.96

Vdetn_13_rise 1.84 1.90 1.96

Vdetn_13_fall 1.80 1.86 1.92

Vdetn_14_rise 1.72 1.78 1.84

Vdetn_14_fall 1.68 1.74 1.80

Vdetn_15_rise 1.66 1.72 1.77

Vdetn_15_fall 1.62 1.68 1.73

内部リセット時間 パワーオンリセット時間 tPOR1 — — 6.7 ms 図2.145
tPOR2 — — 1.6

PVD0リセット時間 tPVD0 — —  (注 1) 図2.146

PVD1リセット時間 tPVD1 — —  (注 1)

PVD2リセット時間 tPVD2 — —  (注 1)

PVD4リセット時間 tPVD4 — —  (注 1)

PVD5リセット時間 tPVD5 — —  (注 1)

最短VCC低下時間(POR) 
(注2)

50 mV < VD tVOFFP 900 — — µs 図2.145

VD≦50 mV 2000 — —
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注1. ディープソフトウェアスタンバイモードからの復帰時に内部リセット時間が最大になるため、PVDn (n = 0, 1, 2, 4, 5)の最大値

は、tDSBYの値と等しくなります。

注2. 最短VCC低下時間は、VCCがPOR/PVDの電圧検出レベルの最小値を下回っている時間を示します。

図 2.145 パワーオンリセットタイミング

図 2.146 電圧検出回路タイミング (Vdet0)

最短VCC低下時間(PVD) 
(注2)

PVD0 tVOFF 25 — — µs 図2.146
PVD1, PVD2, PVD4, PVD5 25 — —

応答遅延時間(POR) 50 mV < VD tdetp — — 900 µs 図2.145

VD≦50 mV — — 2000

応答遅延時間(PVD) PVD0 tdet — — 25 µs 図2.146、
図2.147PVD1, PVD2, PVD4, PVD5 — — 25

PVDn動作安定時間(PVD有効切り替え時) (n = 1, 2, 4, 5) td(E-A) — — 20 µs 図2.147

表2.133 パワーオンリセット回路、電圧検出回路特性 (2 / 2)

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

内部リセット

信号

(Low有効)

VCC

tVOFFP

tPOR2

VPOR2

VPOR1

tPOR1

tPOR 
(注1)

tPOR2

VPOR2

VPOR1

tPOR1

[遅いパワーオンの場合] [速いパワーオンの場合]

tdetp

tPOR2

tPOR1

tVOFFP

tdetp tPOR1

tVOFFP

tdetp

tPOR2

tPOR1

tPOR 
(注1) tPOR 

(注1) tPOR 
(注1) tPOR 

(注1)

VD VD VD

注1. tPORは、VPOR1通過後に tPOR1経過したとき、またはVPOR2通過後に tPOR2経過したとき、より早い時点の時

間によって決定されます。

tVOFF

tPVD0tdet

Vdet0VCC

内部リセット信号

(Low有効)

tdet
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図 2.147 電圧検出回路タイミング (Vdetn) (n = 1, 2, 4, 5)

tVOFF

Vdetn_fallVCC

tdettdet

tPVDn

Td(E-A)

PVDnCMPCR.PVDE

PVD1
コンパレータ出力

PVDnCR0.CMPE

PVDnSR.MON

内部リセット信号

(Low有効)
PVDnCR0.RN = Lの場合

PVDnCR0.RN = Hの場合

tPVDn

Vdetn_rise
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2.11 コア電圧監視リセット特性

図 2.148 コア電圧監視リセット時間

表2.134 コア電圧監視リセット特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

電圧検出レベル Vdet_VDDH 1.05 1.10 1.15 V 図2.148
Vdet_VDDL 0.55 0.58 0.61

コア電圧監視リセット時間 DCDCモード tCVM — — 0.18 ms

外部VDDモード — — 2.6

最短VDD低下 /上昇時間 tCVMOFF 45 — — µs

応答遅延時間 tCVMdet — — 45 µs

ヒステリシス幅 VCVMH — 0.225 — V

VDD

Vdet_VDDL

RES#端子

内部リセット信号

(LOWが有効)

コア電圧検出信号

(LOWが有効)

RSTSR3.CVMRF

Vdet_VDDH

CVM無効信号

(LOWが有効)

OFS2.CVMRCTL
によりクリア

ユーザプログラミング

によりクリア

ユーザプログラミング

によりクリア

tCVM

VCVMH

tCVMOFFtCVMOFF

tCVMdet tCVMdet
tCVMdet

tCVM

tCVMdet
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2.12 発振停止検出タイミング

図 2.149 発振停止検出タイミング

図 2.150 検出回路動作開始待ち時間

図 2.151 サブクロック発振停止検出タイミング

表2.135 発振停止検出回路特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

検出時間 tdr — — 1 ms 図2.149

表2.136 サブクロック発振停止検出回路特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

検出回路動作開始待ち時間 tsosdup 100 — — µs 図2.150

検出時間 tdr — — 2 ms 図2.151

tdr

メインクロック

OSTDSR.OSTDF

MOCOクロック

ICLK

tsosdup

サブクロック発振停止検出器

SOSTDCR.SOSTDE

SOSTDSR.SOSTDFフラグをクリア

SOSTDSR.SOSTDF

無効化 有効化開始

HighまたはLow

サブクロック

tdr

サブクロック

SOSTDSR.SOSTDF

MOCOクロック

ICLK
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2.13 外部 VDD タイミング特性

図 2.152 外部 VDD の電源起動シーケンス (RES# 端子を使用する場合 )

図 2.153 外部 VDD の電源起動シーケンス (RES# 端子を使用しない場合 )

表2.137 外部 VDD タイミング特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

外部VDDの電源起動時におけるリセットホールド時間
(RES#端子を使用する場合 )

tEXTVRH 600 — — µs 図2.152

外部VDDの電源起動時におけるVDD立ち上がり時間
(RES#端子を使用しない場合 )

tEXTVDD — — 550 µs 図2.153

VCC

外部VDD

tRESWP

RES#

VPOR1 (max)

VDD min

tEXTVRH 

VCC

外部VDD 0.6 V

VDD min

tEXTVDD 
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2.14 バッテリバックアップ機能特性

注1. ディープスソフトウェアタンバイモード1および2において、OFS1.PVDAS = 0 (リセット後、電圧監視0リセット有効)、
OFS1.DSBYLPSEL= 0 (PVD0を選択、低消費電力機能有効、VDSEL[2:0]ビットの設定に依存)の設定の場合、バッテリバッ

クアップ切り替え電圧レベルは Vdet0になります。
注2. VBATTCR2.VDETSEL[2:0]ビットの値を変更後、またはVBATTCR1.PSWDISビットの値を “1”から “0”に変更後、電圧検出回

路が安定するまでの時間。
注3. 切り替え可能VCCオフ期間は、VCCがバッテリバックアップ切り替え電圧レベル (VDETBATT_n)の最小値を下回っている時間

です。

注4. この期間以内にVBKP電圧が復旧した場合(VPOR(BKP)電圧を上回る)、バックアップ領域リセット信号が生成されないことがあ
ります。

注5. VBATTMCR.VBATTMEビットを “1”に設定してから、出力電圧が安定するまでの時間。

図 2.154 バッテリバックアップ機能特性

表2.138 バッテリバックアップ機能特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

バッテリバックアップ切り替え電圧レベル (注1) VDETBATT_0 2.71 2.80 2.89 V 図2.154
VDETBATT_1 2.45 2.53 2.61

VDETBATT_2 2.03 2.10 2.17

VDETBATT_3 1.89 1.95 2.01

VDETBATT_4 1.79 1.85 1.91

VDETBATT_5 1.69 1.75 1.81

VCC 電圧降下検出安定待機時間 (注2) VDETWT — — 20 µs —

VCC電圧低下電源切り替え時VBATT下限電圧 VBATTSW 1.8 — — V 図2.154

切り替え可能VCCオフ期間 (注1、注3) tVOFFBATT 25 — — µs

バックアップ領域パワーダウン検出レベル VPDR(BKP) 1.43 1.47 1.52 V 図2.155

バックアップ領域リセット信号アサート遅延期間 (注4) tP(PDRL) — — 2000 µs

バックアップ領域リセット信号ネゲート遅延期間 tP(PDRH) — — 3000 µs

VBATT電圧測定安定時間 (注5) tMONWT — — 4.2 µs —

バックアップ

電源領域

VBATT

VCC VDETBATT

VBATTSW

VCC供給 VCC供給VBATT供給

VBATT

切り替え禁止

VCC電圧

保証範囲

VBATT電圧

保証範囲
VBATT

切り替え禁止

給電元がVCCからVBATTに切り替わるときのVBATT電圧は、VCC電圧低下電源切り替え時VBATT下限電圧VBATTSWを

下回らないようにしてください。

注.

tVOFFBATT
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図 2.155 バックアップ領域リセット特性

VBKP

VPDR(BKP)

バックアップ

領域リセット

(アクティブLow)
tp(PDRH) tp(PDRL) tp(PDRH)
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2.15 MRAM 特性

2.15.1 コード MRAM 特性

注1. MRPCLK < 125 MHzの場合、プログラム時間にMRPCLK 1サイクル分の時間 [µs]を追加してください。
注2. 他の周波数でのプログラム時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。

 通常プログラムモード
tPMC (Typ) = 137.8 / fMRICLK + 6.452 [µs], tPMC (Max) = 1879 / fMRICLK + 78.75 [µs]

 高速プログラムモード
tPMC (Typ) = 137.8 / fMRICLK + 4.452 [µs], tPMC (Max) = 1879 / fMRICLK + 76.75 [µs]
(fMRICLK：MRICLKの周波数 [MHz])

注3. MRPSCレジスタのMHSPENビットが、“0”のときは通常プログラムモード、“1”のときは高速プログラムモード

注4. プログラム回数とは、32バイトのコードMRAMアドレス空間あたりのプログラミング回数です。同じアドレスに、同じデー
タをプログラミングしても、プログラム回数は1回増加します。

注5. Tj = 125°Cのとき

2.15.2 オプション設定メモリ (MRAM 領域 ) 特性

注1. 他の周波数での処理時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。

 通常プログラムモード
tPCFG (Typ) = 6.146 / fMRPCLK + 0.3133 [ms], tPCFG (Max) = 266.5 / fMRPCLK + 6.331 [ms]

 高速プログラムモード
tPCFG (Typ) = 5.184 / fMRPCLK + 0.02754 [ms], tPCFG (Max) = 267.5 / fMRPCLK + 6.025 [ms]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

注2. MRPSCレジスタのMHSPENビットが、“0”のときは通常プログラムモード、“1”のときは高速プログラムモード

注3. プログラム回数とは、MRAM領域に対して発行できるコンフィギュレーション設定コマンドの回数です。同じアドレスに同じ
データをプログラムしても、プログラム回数は1回増加します。

注4. Tj = 125°Cのとき

表2.139 コードMRAM特性

項目 記号
MRICLK = 300 MHz MRICLK = 240 MHz

単位
min typ max min typ max

32バイトのプログラム

時間 (注1、注2)
通常プログラムモード (注3) tPMC — 6.53 81.3 — 6.72 83.5 µs

高速プログラムモード (注3) — 4.53 79.3 — 4.72 81.5

プログラム回数 (注4) NPC 100 k — — 100 k — — 回

データ保持時間 (注5) tDRP 10 — — 10 — — 年

表2.140 オプション設定メモリ (MRAM領域 )特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

コンフィギュレーション設

定コマンド処理時間 (注1)
通常プログラムモード (注2) tPCFG — 0.343 7.8 — 0.352 8.08 ms

高速プログラムモード (注2) — 0.0596 7.46 — 0.0683 7.74

プログラム回数 (注3) NCUPC 100 k — — 100 k — — 回

データ保持時間 (注4) tDRP 10 — — 10 — — 年
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2.15.3 オプション設定メモリ (ECC ありの OTP 領域 ) 特性

注1. 他の周波数でのプログラム時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。
 MRAM-OTP通常書き込みモード

tOPTE (Typ) = 0.5065 / fMRPCLK + 8.123 [ms], tOPTE (Max) = 4.433 / fMRPCLK + 114.1 [ms]
 MRAM-OTP高速書き込みモード0

tOPTE (Typ) = 0.3389 / fMRPCLK + 4.067 [ms], tOPTE (Max) = 2.428 / fMRPCLK +  57.08 [ms]
 MRAM-OTP高速書き込みモード1

tOPTE (Typ) = 0.1458 / fMRPCLK + 0.2312 [ms], tOPTE (Max) = 0.3904 / fMRPCLK + 3.166 [ms]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

注2. MWMCRレジスタのMWM[1:0]ビットが、“00b”のときはMRAM-OTP 通常書き込みモード、“01b”のときはMRAM-OTP高速
書き込みモード0、“10b”のときはMRAM-OTP高速書き込みモード1

2.15.4 オプション設定メモリ (ECC なしの OTP 領域 ) 特性

注1. 他の周波数でのプログラム時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。

 MRAM-OTP通常書き込みモード
tOPTENE (Typ) = 0.8486 / fMRPCLK + 14.25 [ms], tOPTENE (Max) = 7.711 / fMRPCLK + 201.5 [ms]

 MRAM-OTP高速書き込みモード0
tOPTENE (Typ) = 0.5479 / fMRPCLK + 7.133 [ms], tOPTENE (Max) = 4.148 / fMRPCLK +  100.8 [ms]

 MRAM-OTP高速書き込みモード1
tOPTENE (Typ) = 0.2571 / fMRPCLK + 0.4627 [ms], tOPTENE (Max) = 0.7401 / fMRPCLK + 6.333 [ms]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

注2. MWMCRレジスタのMWM[1:0]ビットが、“00b”のときはMRAM-OTP通常書き込みモード、“01b”のときはMRAM-OTP高速書

き込みモード0、“10b”のときはMRAM-OTP高速書き込みモード1

表2.141 オプション設定メモリ (ECCありのOTP領域 )特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

16バイトのプログラム時間 
(注1)

MRAM-OTP通常書き込み

モード (注2)
tOTPE — 8.05 113 — 8.05 113 ms

MRAM-OTP高速書き込み
モード0 (注2)

— 4.03 56.7 — 4.03 56.7

MRAM-OTP高速書き込み
モード1 (注2)

— 0.229 3.14 — 0.229 3.14

表2.142 オプション設定メモリ (ECCなしのOTP領域 )特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

16バイトのプログラム時間 
(注1)

MRAM-OTP通常書き込み

モード (注2)
tOTPENE — 14.1 200 — 14.1 200 ms

MRAM-OTP高速書き込み

モード0 (注2)
— 7.07 100 — 7.07 100

MRAM-OTP高速書き込み

モード1 (注2)
— 0.458 6.28 — 0.458 6.28
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2.15.5 MACI コマンド特性

注 . 他の周波数での命令時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。
tFS = 38.62 / fMRPCLK + 3.155 [µs]
tINCC (Typ) = 0.3348 / fMRPCLK + 0.2533 [ms], tINCC (Max) = 0.8698 / fMRPCLK + 1.62 [ms]
tRDC = 19.13 / fMRPCLK + 0.004099 [µs]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

2.15.6 W-HUK ゼロ化特性

注 . 他の周波数での動作時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。
tZWH = 34.59 / fMRPCLK + 799 [ms]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

2.15.7 MRAM 磁場耐性特性

表2.143 MACIコマンド特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

強制終了コマンドの命令時間 tFS — — 3.31 — — 3.36 µs

インクリメントカウンタの命令時間 tINCC — 0.252 1.61 — 0.252 1.61 ms

カウンタ読み出しの命令時間 tRDC — — 0.13 — — 0.163 µs

表2.144 W-HUKゼロ化特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

W-HUKのゼロ化の動作時間 tZWH — — 793 — — 793 ms

表2.145 MRAM磁場耐性特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

動作 書き込み状態 Gmax_wr — — 200 ガウス —

読み出し状態 Gmax_rd — — 200

非アクセス時の状態 Gmax_noac — — 500

保存 Gmax_stg — — 500
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2.15.8 データ MRAM 特性

注1. 他の周波数でのプログラム時間を計算するには、以下に示す近似式を使用します。

 通常プログラムモード
tPME (Typ) = 179.2 / fMRPCLK + 5.725 [µs], tPME (Max) = 1988 / fMRPCLK + 61.9 [µs]

 高速プログラムモード
tPME (Typ) = 179.2 / fMRPCLK + 3.725 [µs], tPME (Max) = 1988 / fMRPCLK + 59.9 [µs]
(fMRPCLK：MRPCLKの周波数 [MHz])

注2. MRPSCレジスタのMHSPENビットが、“0”のときは通常プログラムモード、“1”のときは高速プログラムモード

注3. プログラム回数とは、16バイトのデータMRAMアドレス空間あたりのプログラミング回数です。同じアドレスに、同じデー
タをプログラミングしても、プログラム回数は1回増加します。

注4. Tj = 125°Cのとき

表2.146 データMRAM特性

項目 記号
MRPCLK = 150 MHz MRPCLK = 120 MHz

単位
min typ max min typ max

16バイトのプログラム

時間 (注1)
通常プログラムモード (注2) tPME — 6.63 72.8 — 6.87 74.9 µs

高速プログラムモード (注2) — 4.63 70.8 — 4.87 72.9

プログラム回数 (注3) NPC 100 k — — 100 k — — 回

データ保持時間 (注4) tDRP 10 — — 10 — — 年
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2.16 バウンダリスキャン

注1. パワーオンリセットが無効になるまで、バウンダリスキャンは機能しません。

図 2.156 バウンダリスキャン TCK タイミング

図 2.157 バウンダリスキャン入出力タイミング

表2.147 バウンダリスキャン特性

項目 記号 min typ max 単位 測定条件

TCKクロックサイクル時間 tTCKcyc 100 — — ns 図2.156

TCKクロックHighパルス幅 tTCKH 45 — — ns

TCKクロックLowパルス幅 tTCKL 45 — — ns

TCKクロック立ち上がり時間 tTCKr — — 5 ns

TCKクロック立ち下がり時間 tTCKf — — 5 ns

TMSセットアップ時間 tTMSS 20 — — ns 図2.157

TMSホールド時間 tTMSH 20 — — ns

TDIセットアップ時間 tTDIS 20 — — ns

TDIホールド時間 tTDIH 20 — — ns

TDOデータ遅延時間 tTDOD — — 40 ns

バウンダリスキャン回路起動時間 (注1) tBSSTUP tRESWP — — — 図2.158

TCK

tTCKcyc

tTCKH

tTCKf

tTCKL tTCKr

tTMSS

TCK

TMS

TDI

TDO

tTMSH

tTDIS tTDIH

tTDOD



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 286 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 2.  電気的特性

図 2.158 バウンダリスキャン回路起動時間

2.17 使用上の注意事項

2.17.1 VCL コンデンサ、バイパスコンデンサ接続方法

本 MCU では、マイコン内部の電源電圧を自動的に最適なレベルに電圧降下するための内部降圧回路を内

蔵しています。内部降圧電源 (VCL 端子 ) は、パッケージごとに本数が異なります。VCL 端子と VSS 端子

間には、内部電圧安定用のコンデンサを接続する必要があります。各パッケージのコンデンサの容量は「表

2.3 推奨動作条件 (2)」を参照してください。外付けコンデンサは端子の近くに配置してください。VCL 端

子には、電源電圧を印加しないでください。

また、VCC/VCC2 と近傍の VSS の間に積層セラミックコンデンサをバイパスコンデンサとして入れてく

ださい。バイパスコンデンサはできるかぎり MCU の電源端子の近くに実装してください。コンデンサの容

量値は 0.1µF ( 推奨値 ) を使用してください。

基板設計の注意事項についてはアプリケーションノート「ハードウェアデザインガイド」(R01AN1411JJ)
でも説明していますので、最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手して参照ください。

VCC

RES

バウンダリスキャン実行
tBSSTUP

(= tRESWP)
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付録 1. 外形寸法図
外形寸法図の最新版や実装に関する情報は、ルネサス エレクトロニクスホームページの「パッケージ」

に掲載されています。

図 A. 320 ピン LFBGA (PLBG0320GD-A)

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-LFBGA320-17x17-0.80 PLBG0320GD-A -

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

D 17.00

E 17.00

D1 15.20

E1 15.20

A 1.60

A1 0.31

b 0.41 0.46 0.51

e 0.80

aaa 0.15

ccc 0.20

ddd 0.20

eee 0.15

fff 0.08
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図 B. 224 ピン LFBGA (PLBG0224GE-A)

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

D 13.00

E 13.00

D1 11.20

E1 11.20

A 1.60

A1 0.31

b 0.41 0.46 0.51

e 0.80

aaa 0.15

ccc 0.20

ddd 0.20

eee 0.15

fff 0.08

N 224

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-LFBGA224-13x13-0.80 PLBG0224GE-A​ -

E

D
A

aaa C

ccc C

 A
A1

ddd C

E1

D
1

e

φeee C A B
φfff C

n X φb

4X

B

C

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

INDEX AREA

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 14

A

C

E

G

J

L

N

R

B

D

F

H

K

M

P



R01DS0433JJ0110 Rev.1.10 Page 289 of 295
2026.07.31

RX74Mグループ 付録1. 外形寸法図

図 C. 176 ピン LFBGA (PLBG0176GG-A)

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-LFBGA176-13x13-0.80 PLBG0176GG-A -

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

D 13.00

E 13.00

D1 11.20

E1 11.20

A 1.60

A1 0.31

b 0.41 0.46 0.51

e 0.80

aaa 0.15

ccc 0.20

ddd 0.20

eee 0.15

fff 0.08

n 176
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D
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ccc C

 A
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ddd C
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D
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e

φeee C A B
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図 D. 176 ピン LFQFP (PLQP0176KJ-A)

-A-

-D-

-B-

D1

D

E1E

N

1 2 3

INDEX MARK

e

b
ddd C A-B D

bbb H A-B D4X

aaa C A-B D4X

A

c

A1

A
A2

0.
05

-H-
GAGE

PLANE

SEATING PLANE-C-
ccc C

A

SECTION A-A

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

A

A1

A2 1.40

D

D1

E

E1

N

e

b 0.17 0.27

c 0.09 0.20
� 0° 3.5° 7°

L 0.75

L1

aaa 0.20

bbb

ccc

ddd 0.08

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-LFQFP176-24x24-0.50 PLQP0176KJ-A 1.90
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図 E. 144 ピン LFQFP (PLQP0144KA-B)

MASS (Typ) [g]

1.2

Unit: mm

Previous CodeRENESAS Code

PLQP0144KA-B —

JEITA Package Code

P-LFQFP144-20x20-0.50

D
E
A2
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A
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e
x
y
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0.20
8
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NOTE)
1.  DIMENSIONS “*1” AND “*2” DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2.  DIMENSION “*3” DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET.
3.  PIN 1 VISUAL INDEX FEATURE MAY VARY, BUT MUST BE
     LOCATED WITHIN THE HATCHED AREA.
4.  CHAMFERS AT CORNERS ARE OPTIONAL, SIZE MAY VARY.
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図 F. 100 ピン LFQFP(PLQP0100KP-A)

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-LFQFP100-14x14-0.50 PLQP0100KP-A 0.67

�
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改訂区分の説明

 テクニカルアップデート発行番号のある項目：発行済みの 該当テクニカルアップデートを反映した変更

 テクニカルアップデート発行番号のない項目： テクニカルアップデートを発行しない軽微な変更

改訂記録 RX74M グループ　データシート

Rev. 発行日
改訂内容

改訂区分
ページ ポイント

1.10 2026.07.31 — 初版発行

改訂記録



製品ご使用上の注意事項
ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュ

メントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保

存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアース

を施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いを

してください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リ

セット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリ

セット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入によ

り、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記

載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなって

います。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識さ

れて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後

に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した

後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先

のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、VIL（Max.）から

VIH（Min.）までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、VIL（Max.）から VIH

（Min.）までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）

があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュ

メモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合がありま

す。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

製品ご使用上の注意事項
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ご注意書き
1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよ

びこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お

客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。

2. 当社製品または本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、

著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではあり

ません。

3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要とな

る場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。

5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、

複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。

6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図し

ております。

　標準水準：　コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

　高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある

機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、

海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に

使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負い

ません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100％保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ

対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシス

テムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社

製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱

性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切

責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目

的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。

8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体

デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲

内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責

任を負いません。

9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場

合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っ

ておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責

任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってく

ださい。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。

10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を

規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより

生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。

11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品およ

び技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それら

の定めるところに従い必要な手続きを行ってください。

12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。

13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に

支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1  2020.10)

本社所在地 お問合せ窓口

〒 135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口

に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

ご注意書き
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